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Juridiskie pazinojumi

Juridiskie pazinojumi

Pazinojums par paredzéto izmantosanu

BOND sistema automatizé iminkrasosanas kliniskos protokolus patologijas paraugiem, kas nostiprinati
uz mikroskopa slaidiem. Péc tam kvalificéts veselibas apriipes specialists veic mikroskopa slaidu
interpretaciju, lai palidzétu noteikt diagnozi.

Precu zimes

Nosaukums Leica un logotips Leica ir uznémuma Leica Microsystems IR GmbH registrétas precu zZimes
un tiek izmantotas saskana ar licenci. BOND, BOND-IIl, BOND-MAX, BOND-ADVANCE, Covertile, Bond
Polymer Refine Detection, Bond Polymer Refine Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer un
Oracle ir Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN 008 582 401 preCu zimes. Citas preCu zimes ir to
attiecigo Tpasnieku Tpasums.

Autortiesibas

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd pieder autortiesibas uz So dokumentu un jebkuru saistito
programmaturu. Saskana ar tiesibu aktiem pirms jebkada veida dokumentacijas vai programmaturas
pilnigas vai da|€jas kopéSanas, pavairosSanas, tulkoSanas vai parveidosanas elektroniska vai cita
masinlasama formata ir nepiecieSama musu rakstiska atlauja.
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Svariga informacija visiem lietotajiem
S3a dokumenta konteksta termins “Leica Biosystems” apzimé Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd.

Istenojot pastavigu uzlabojumu politiku, Leica Biosystems patur tiesibas bez bridinajuma mainit
specifikacijas.

Garantijas prasibas var pieteikt tikai tad, ja sistéma ir izmantota tas paredzéetajam lietojumam un lietota
saskana ar Saja dokumenta sniegtajiem noradijumiem. Bojajumi, kas rodas izstradajuma neatbilstosas
lietoSanas vai nepareizas izmantoSanas rezultata, anulé garantiju. Leica Biosystems nevar uznemties
atbildibu par $adiem bojajumiem.

Personam, kas darbina BOND-IIl un BOND-MAX apstrades modulus, ir jabut atbilstoSi apmacitam un
bridinatam par visiem iesp&jamajiem apdraud&jumiem un apdraudéjumu radosam procediram pirms
instrumenta darbinaSanas. Nonemt apstrades modula apvalkus un dalas drikst tikai apmacits personals
un tikai tad, ja tas ir noradits Saja rokasgramata.
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Juridiskie pazinojumi

Remontu drikst veikt tikai Leica Biosystems pilnvarots kvalificéts klientu apkalpoSanas dienesta
darbinieks.

Par visiem nopietniem negadijumiem, kas izraisijusi vai var izraisit pacienta vai lietotaja navi vai ta
veselibas stavok|a Tslaicigu vai pastavigu pasliktinasanos, jazino vietéjam Leica Biosystems parstavim un
attiecigajai vietgjai regulativajai iestadei.

ParskatiSanas ieraksts

Parsk. | Izsniegts letekmétas sadalas Informacija

A01 - - Nav publicéts.

A02 - - Nav publicéts.

A03 - - Nav publicéts.

A04 - - Nav publicéts.

A05 2021.gada | Viss Publicéts pirmo reizi.
Janvaris

Sazina ar Leica Biosystems

Lai sanemtu apkalposanu vai atbalstu, sazinieties ar vietéjo Leica Biosystems parstavi vai skatiet
www.LeicaBiosystems.com.
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DroSibas pazinojumi

Drosibas pazinojumi

leverojiet visus drosSibas pasakumus, lai izvairitos no ievainojumiem, kaitéjuma, pacientu paraugu
zaudésanas vai nepareizas identificéSanas un iekartas bojajumiem.

Drosibas pazinojumu veidi
Saja rokasgramata izklastitie droSibas pazinojumi ietver bridindjumus un piesardzibas norades.
Bridinajumi

Bridinajumi ir pazinojumi par bistamam situacijam, kas var izraisit ievainojumus, vai ja pastav pacientu
paraugu zaudésanas, sabojasanas vai nepareizas identificESanas iespé€ja.

Bridinajumos ir izmantoti simboli ar melnu apmali un dzeltenu fonu, ka paradits talak.

SaspieSanas bistamiba. lesp&jama roku vai citu kermena dau saspiesana.

Karstuma bistamiba. Pieskaroties karstam virsmam, tas var izraisit apdegumus.

Izvairieties no pieskarsanas dalam, kas apzimétas ar So simbolu.

P> >

Kimiskais apdraudéjums. lesp&jama nopietna ietekme uz veselibu, ja netiek ievéroti
pienacigi piesardzibas pasakumi.

Vienmeér valkajiet aizsargapgérbu un cimdus.

Nekavéjoties savaciet izSlakstijusos materialus saskana ar standarta laboratorijas
praksi.

Ty

R
3

Lazera apdraudéjums. lespéjami smagi acu bojajumi. Izvairieties no acu nonaksanas
tieSa saskarée ar lazera stariem.

Uzmanibu! Noradijumu neievéroSana var izraisit sistémas bojajumus vai
ievainojumus. Pirms turpinat, izlasiet pievienoto tekstu vai atbilstoSo dokumentaciju.

Elektribas trieciena apdraudéjums. leverojiet pavaddokumentacija sniegtos
noradijumus, lai izvairitos no personu traumam vai aprikojuma bojajumiem.

Toksisks apdraudéjums. lespéjama nopietna ietekme uz veseliby, ja netiek ievérotas
atbilstoSas procediras ricibai ar kimiskam vielam.
Rikojoties ar reagentiem, valkajiet cimdus un aizsargbrilles.

> BB B
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Drosibas pazinojumi

Uzliesmosanas bistamiba. Ugunsnedrosi reagenti var aizdegties, ja netiek ievéroti
pienacigi piesardzibas pasakumi.

Piesardzibas norades

Piesardzibas norades ir pazinojumi par bistamibu, kas var izraisit BOND sistémas iekartas bojajumus vai
citas nelabvéligas sekas, kas neapdraud cilvékus.

Piesardzibas noradeés ir izmantoti simboli ar melnu apmali un baltu fonu, ka paradits talak.

Visparigi bridinajumi

Visparigie BOND sistémas bridinajumi ir noraditi talak. Citi bridinajumi ir noraditi attiecigajas
rokasgramatas sadalas.

Instrumenta darbinasana

Lai izvairitos no reagentu un slaidu piesarnojuma, instruments ir jalieto tira vidg, kas ir
p€c iespéjas briva no putekliem un dalinam.

Lai nodrosinatu pienacigu instrumenta darbibu, novietojiet katru lielapjoma reagentu
konteineru attiecigaja vieta dobuma, ka noradits uz krasainajam etiketéem ar
nosaukumiem. Pret€ja gadijuma var tikt traucéta paraugu iekrasoSana.

Papildinformaciju skatiet Seit: 2.2.7 - Lielapjoma konteineru nisa

Katras dienas sakuma parbaudiet lielapjoma konteineru uzpildes limeni un
nepiecieSamibas gadijuma piepildiet vai iztuks$ojiet tos (skat. 12.2.1 - Konteineru limenu
parbaude). Pretéja gadijuma var tikt partraukta sériju iekraso$ana, lai iznemtu
konteinerus, kas var negativi ietekmét iekrasosanu.

> | B BB

Ja apstrades laika ir nepiecieSams uzpildit lielapjoma konteineru, vienmeér parbaudiet
Protokola statusa ekranu un parliecinieties, ka konteiners netiek izmantots vai ka tas
talt netiks izmantots. Pretéja gadijuma tas var nelabvelgi ietekmét slaidus apstrades
laika. Novietojiet konteineru attiecigaja vieta pec uzpildiSanas — skatit

12.2.2.5 - Apstrades laika.

BOND lielapjoma konteineri nav jaiznem, lai tos piepilditu — skatit 12.2.2.1 - Lielapjoma
reagenta uzpilde — BOND-III.

Lai izvairitos no Sis situacijas, parbaudiet lielapjoma konteineru limenus katru dienu
(nepiecieSamibas gadijuma vél biezak, skatit 12.2.1 - Konteineru limenu parbaude).

iv
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DroSibas pazinojumi

BOND nav nepiecieSama piek|uve tiklam, lai darbotos un veiktu paredzétas funkcijas. Lai
novérstu Jaunpratigu vai neatlautu piekjuvi, instaléjiet BOND bez savienojuma ar jusu
tiklu/infrastruktdru.

Ja vélaties izveidot savienojumu ar tiklu, ieteicams izveidot BOND savienojumu ar
virtualo lokalo tiklu (VLAN), kam uzstadits ugunsmdiris. JUs varat ari ieviest un
apstiprinat savus tikla droSibas mehanismus saskana ar savu darba standartproceduru.
Plasaku informaciju skatiet Informacijas sistému rokasgramata, kas paredzeéta BOND
5.1+ (49.6062.811).

>

BOND kontrollera inficéSanas ar Jaunprogrammatdiru var izraisit negaiditu darbibu,
tostarp instrumentu atspéjosanu. Pirms USB atminas iericu pieslégSanas BOND
kontrollerim parliecinieties, vai tajas nav virusu. Turklat Leica Biosystems ieprieks
neinstalé pretvirusu risindjumu; més iesakam instalét sava uznémuma izmantoto
pretvirusu produktu. Lai iegitu plasaku informaciju, sazinieties ar vietgjo Leica
Biosystems parstavi.

Vadiklas

>

OBLIGATI jaievies un jauztur atbilstosi laboratorijas kontroles pasakumi, lai nodroginatu
pienacigu katra slaida iekrasoSanas rezultatu. Leica Biosystems stingri iesaka novietot
attiecigos kontroles audus uz tiem pasiem slaidiem, kur ir pacienta audi.

Kimiskais apdraudéjums.

>

Dazi no iminhistokimija un in situ hibridizacija izmantotajiem reagentiem ir bistami.
Pirms turpinat, nodrosiniet, ka esat sanémis(-usi) atbilstoSu apmacibu sis procediiras
veikSanai:
a. rikojoties ar reagentiem vai tirot instrumentu, valkajiet lateksa vai nitrila cimdus,
aizsargbrilles un citu atbilstoSu aizsargapgérbu,
b. rikojieties ar reagentiem un kondensatu un utilizgjiet tos saskana ar visam
procediram un valsts noteikumiem, kas piemérojami laboratorijas centram.

Ty

R
3

Reagentu konteineri var apgazties transportéSanas laika, atstajot reagentu atliekas ap
vaku. Atverot reagentu konteinerus, vienmér valkajiet apstiprinatus acu aizsardzibas
idzekl|us, cimdus un aizsargapgérbu.

Potenciali bistami reagenti var sakraties ap slaidu iekraso$anas blokiem un piesarnot
slaidu paliktnus. Rikojoties ar slaidu paplatem, vienmeér valkajiet apstiprinatu
aizsargapgérbu un cimdus.

[@ 0

Dazi apstrades modulos BOND-IIl un BOND-MAX izmantotie reagenti ir uzliesmojosi:

« nenovietojiet liesmu vai aizdeg$anas avotu apstrades modulu tuvuma,

« péc uzpildiSanas vai iztukSoSanas nodrosiniet, ka visi lielapjoma konteineru vaki
ir pienacigi noslégti.
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Drosibas pazinojumi

Apstrades moduliem ir silditaji un apsildamas virsmas, kas var izraisit aizdeg$anas
bistamibu, ja to tuvuma tiek novietoti uzliesmojosi materiali:

« nenovietojiet uzliesmojosus materialus uz silditajiem un to tuvuma,

« nenovietojiet uzliesmojoSus materialus uz jebkuras apstrades modula karstas
virsmas,

« péc uzpildisanas vai iztukSoSanas nodroSiniet, ka visi lielapjoma konteineru vaki
ir pienacigi noslégti.

Mehaniska bistamiba

Aizverot instrumenta vaku, ieverojiet piesardzibu, lai nesavainotu rokas.

Galvena robota darbibas laika atsuk$anas zonde, Slir€u sukni un lielapjoma skidrumu
roboti (BOND) var izkustéties bez bridinajuma un tada atruma, kas var izraisit
ievainojumus.

« Nemeéginiet atvert instrumenta vaku sérijas apstrades laika.
« Neméginiet apiet bloké&tajus, kas aptur instrumenta darbibu, kad tiek atvérts vaks.
« Nodrosiniet, ka $|ir¢u suknu apvalki darbibas laika atrodas sava vieta.

Izvairieties no saskares ar slaidu iekraso$anas blokiem un tiem apkart esoSajiem
elementiem. Tie var bt |oti karsti un izraistt smagus apdegumus. Péc darbinasanas
beigam nogaidiet 20 mindtes, lai slaidu iekrasosanas bloki un to apkart esosie elementi
atdzistu.

Sazinieties ar klientu atbalsta dienestuy, lai parvietotu apstrades moduli lielaka attaluma
vai transportétu to, lai veiktu ta labosanu vai utilizaciju. Apstrades modulis ir Joti smags
un lietotajam to nav paredzéts parvietot.

Nodrosiniet, ka normalas darbibas laika slirces durvis ir aizvértas (BOND-MAX) vai
§lirces vaks (BOND-III) ir uzlikts. Ja Slirce vai Slirces stiprinajums kl|st valigs, no $lirces
var izsmidzinaties zem spiediena esos$ais reagents.

Ja galvenais robots un/vai lielapjoma skidrumu roboti turpina darboties ilgak neka
piecas sekundes péc apstrades modula vaka atvérsanas, nekavéjoties sazinieties ar
klientu atbalsta dienestu.

> BB || B B>

Neparvietojiet galvena robota sviru, kameér apstrades modulis ir ieslégts. Tas var izraisit
robota nobidi, tadéjadi nekvalitativi iekrasojot slaidus.

Jarobots ir izkustinats, izslédziet instrumentu, nogaidiet 30 sekundes un péc tam
atkartoti veiciet inicializaciju.

Vi
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DroSibas pazinojumi

Veicot tifiSanas vai apkopes darbus, vienmér izslédziet apstrades moduli (iznemot
automatizétos tiriSanas darbus, pieméram, atsiikSanas zondes tirisanu).

BOND lielapjoma skidrumu roboti ir parvietojami gar slaidu iekrasosanas blokiem, lai
nodrosinatu lietotajiem piekluvi tirisanas nolika. So procediru drikst veikt tikai tie
operatori, kuri ir bridinati par iesp&jamo bistamibu un sanémusi atbilstoSu apmacibu.

Slaidu iekrasoSanas bloki satur kustigas dalas, kas var izraisit smagus ievainojumus.
Instrumenta darbibas laika turiet pirkstus drosa attaluma no slaidu iekrasoSanas bloka
atveres.

Pirms méginat manuali atblokét slaidu iekraso$anas blokus, izslédziet apstrades
modula baroSanas slédzi, izsleédziet stravas padevi un atvienojiet stravas padeves
kontaktspraudni no kontaktligzdas.

Slirces sikna modulis (BOND-III) ir smags un péc atvieno$anas tas var nokrist uz
prieksu. So procediiru drikst veikt tikai tie operatori, kuri ir bridinati par iesp&jamo
bistamibu un saneémusi atbilstoSu apmacibu.

Instrumenta pacelSanai neizmantojiet divus melnos rokturus, kas atrodas uz BOND
instrumenta aizmuguréja apvalka.

> B> BB

Elektribas trieciena apdraud&jumi.

Nenonemiet apstrades modula apvalkus un neméginiet piek|at ierices iek$&jiem
komponentiem. BOND apstrades modula ieksSiené ir bistams spriegums, un Sie
uzdevumi bitu javeic tikai Leica Biosystems apstiprinatiem kvalificEtiem apkopes
tehnikiem.

Nemainiet apstrades modula darba spriegumu. Ja instruments ir pieslégts nepareizam
barosanas avota spriegumam, var rasties nopietni bojajumi. Sazinieties ar klientu
atbalsta dienestu, lai mainttu iestatijumu.

Apstrades modulim jabut pieslégtam pie zemétas stravas kontaktligzdas un tas ir
janovieto t3, lai personals varéetu viegli atvienot stravas padeves kabeli, neparvietojot
instrumentu.

Neapejiet drosinatajus un neizraisiet to 1sslegumu.

> BB B

Izslédziet instrumentu un atvienojiet stravas padeves vadu pirms drosinataju nomainas.
Nomainiet drosinatajus tikai ar standarta detalam. Ja droSinataji izdeg atkartoti,
sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
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Drosibas pazinojumi

Visparigas piesardzibas norades

Visparigas BOND piesardzibas norades ir sniegtas talak. Citas piesardzibas norades ir noraditas
attiecigajas rokasgramatas sadalas.

UzstadiSanas bistamiba

>

Neaizsedziet ventilacijas atveres, kas atrodas instrumenta aizmuguré. Tapat neapklgjiet
ventilacijas atveres, kas atrodas uz slircu durvim (BOND-MAX).

LietoSanas bistamiba

Novietojiet visas slaida etiketes dalas 13, lai tas atrastos visu slaidu malu iekSiene.
Atsegtas lipigas virsmas var izraisit slaidu etikesu (un slaidu) pielipsanu pie Covertile vai
cita aprikojuma un slaida sabojasanu.

Nenonemiet mazo skidruma limena sensora vacinu no lielapjoma konteinera (BOND-
MAX), jo tas var izraisTt ta bojajumu. Iztuksojiet un uzpildiet lielapjoma konteinerus,
izmantojot tikai lielo uzpildes/iztuk§oSanas vacinu.

Tiriet visus nonemamos komponentus tikai ar rokam. Lai izvairitos no bojajumiem,
nemazgajiet nevienu komponentu automatiska trauku mazgajama masina. Netiriet
nevienu dalu ar skidinatajiem, kodigiem vai abraziviem tiriSanas Skidrumiem, vai
raupjam vai abrazivam dranam.

Nelietojiet ausu tiramos kocinus vai citus aplikatorus ar kokvilnas uzgali mazgasanas

bloka atvérumu vai slaidu iekrasoSanas bloka ieplides punktu tirisanai, jo kokvilnas
uzgalis var atvienoties un izraisit nosprostojumus.

Nespiediet lielapjoma konteinerus atpakal vieta, jo tas var sabojat konteineru un
Skidruma sensoru.

Neizmantojiet bojatus slaidus. Pirms ievietoSanas apstrades moduli nodrosiniet, ka visi
slaidi ir pareizi novietoti uz slaidu paliktniem un ka visi Covertile ir pareizi novietoti (skat.
2.6.2 - BOND Universal Covertiles).

Pirms sérijas apstrades uzsakSanas vai apstrades modula inicializéSanas
parliecinieties, ka §lirces modulis (BOND-III) ir pilniba aizveérts (skat. 12.4.1 - Manuala
slaidu iekrasosanas bloku atblokésana). Pretéja gadijuma ierices darbibas laika var tikt
bojatas Slirces.

> BB BB |

Pirms augsSejas platnes tiriSanas vai nonemsanas parbaudiet, vai lielapjoma Skidrumu
roboti (BOND-III) atrodas sakuma pozicija instrumenta aizmuguré un vai tie nwatrodas
gar slaidu iekrasoSanas blokiem.
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DroSibas pazinojumi

Reagentu bistamiba

Savstarpéji nesaderigu Skidumu saskares pielauSanas rezultata var tikt iegti
neapmierinosi iekrasoSanas rezultati un potenciali izraisiti apstrades modula bojajumi.
Sazinieties ar Leica Biosystems lai noteiktu, vai Skidumi ir saderigi.

BOND apstrades modulos neizmantojiet ksilolu, hloroformu, acetonu, stipras skabes
(pieméram, 20 % HCI), spécigus sarmus (pieméram, 20 % NaOH). Ja kada no §im
kimiskajam vielam izlist uz BOND instrumenta vai ta tuvuma, nekavéjoties notiriet
iz§|akstito Skidrumu ar 70 % spirtuy, lai novérstu apstrades modula apvalku bojajumus.

BOND-IIl un BOND-MAX instrumentiem izmantojiet tikai BOND Dewax Solution Skidumu.
Neizmantojiet ksilolu, ksilola aizstaj&jus un citus reagentus, kas var bojat BOND
sistémas dalas un izraistt Skidruma nopludi.

BOND 6.0 Lietotaja rokasgramata (NAV PAREDZETA ASV un Kinai) Parsk. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 ix



Drosibas pazinojumi

ST lapa ar noliku ir atstata tuksa.
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Normativie pazinojumi

Normativie pazinojumi

In vitro diagnostikas simbols

IVD

FCC atbilstiba

Stiekarta ir parbaudita un atzita par atbilsto$u FCC noteikumu 15. panta B. apak$punkta noteiktajiem
ierobeZojumiem par A klases digitalajam iericém. Sie ierobeZojumi ir izstradati nolika nodrosinat
pamatotu aizsardzibu pret kaitigiem traucéjumiem, ja iekarta tiek darbinata komercialos apstaklos. St
iekarta generé, izmanto un var izstarot radiovilnu energiju, un, ja ta netiek uzstadita un lietota saskana ar
lietoSanas instrukciju, ta var izraistt kaitigus radiosakaru traucéjumus. Sis iekartas darbinasana dzivojama
zona var izraisit kaitigus trauce€jumus, un sada gadijuma lietotajam bds janovers trauceéjumi uz sava
rekina.

Lai nodroSinatu atbilstibu, izmantojiet iekartu tikai ar komplektacija iek|autajiem kabeliem.

Bridinajums. Jebkuras izmainas vai modifikacijas, kuras nav apstipringjis Leica Biosystems, var anulét
lietotaja tiesibas izmantot So iekartu.

CE markejums

c € CE zime nozime atbilstibu piemérojamajam ES direktivam, kas noraditas razotaja
atbilstibas deklaracija.

Noradijumi in vitro diagnostikas iekartai profesionalai lietoSanai

STIVD iekarta atbilst standarta IEC 61326 2-6. sadala noteiktajam emisiju un imunitates prasibam.

Pirms ierices darbinasanas ir janovéerte elektromagnétiska vide.

Nelietojiet So ierici spéciga elektromagnétiska starojuma avotu tuvuma (pieméram, neekranéti apzinati
radiovilnu avoti), jo tie var traucét ierices pienacigu darbibu.

Bridinajums. ST iekarta ir izstradata un parbaudita atbilsto$i standarta CISPR 11 A klasei. Majas apstak|os
ta var izraisit radio traucéjumus, un $ada gadijuma var bit nepiecieSams veikt pasakumus traucéjumu
mazinasanai.

Normativas prasibas datoriem: registréts UL (UL 60950), IEC 60950 sertificéts.

lekartas klasifikacija saskana ar CISPR 11 (EN 55011)

Stiekarta ir klasificéta ka 1. grupas A klases iekarta saskana ar standartu CISPR 11 (EN 55011). Grupas
un klases skaidrojums ir sniegts talak.

1. grupa — attiecas uz visam iekartam, kas nav klasificétas ka 2. grupas iekartas.
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2. grupa — attiecas uz visam ISM RF iekartam (rlpnieciskas, zinatniskas un mediciniskas iekartas ar
radiofrekvenci), kuras radiofrekvencu energija frekvencu diapazona no 9 kHz lidz 400 GHz tiek apzinati
generéta un izmantota vai tikai izmantota elektromagnétiska starojuma veida, induktivas un/vai
kapacitativas saites veida materialu apstrades vai parbaudes/analizes nolikiem.

A klase — attiecas uz visam iekartam, kas piemeérotas lietoSanai visas iestades, iznemot dzivojamas €kas
un €kas, kas tieSi pieslégtas zemsprieguma elektroapgades tiklam, kas apgada dzivojamas €kas.

B klase — attiecas uz visam iekartam, kas piemérotas lietoSanai dzivojamajas €kas un €kas, kas tiesi
pieslégtas zemsprieguma elektroapgades tiklam, kas apgada dzivojamas ékas.

ISM — rupniecisks, zinatnisks un medicinisks

RF — radio frekvence

Simbolu skaidrojums

Normativie simboli

Leica Biosystems produktos izmantoto normativo simbolu skaidrojums.

Piezime: Saja glosarija ir ieklauti attélu simboli, kas noradrti atbilsto$ajos standartos, tomér var
atskirties dazu simbolu krasa.

Talak ir produkta markéjuma izmantoto simbolu saraksts un to nozime.

ISO 15223-1

Mediciniskas ierices — simboli, kas lietojami kopa ar medicinisko iericu etiketéem, markéjumu un
sniedzamo informaciju — 1. daja. Visparigas prasibas.

Simbols Standarts/Regula Atsauce Apraksts

ISO 15223-1 5.1.1 RazZotajs
Norada mediciniskas ierices razotaju.

| EC [REP|  1SO 15223-1 51.2 Pilnvarotais parstavis Eiropas Kopiena
Norada pilnvaroto parstavi Eiropas Kopiena.

ISO 15223-1 5.1.3 Izgatavosanas datums
Norada mediciniskas ierices izgatavoSanas datumu.

ISO 15223-1 51.4 Izlietot lidz (deriguma termins)

Norada datumu, péc kura medicinisko ierici nedrikst
lietot.
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Simbols

LOT

REF

IVD

Standarts/Regula
ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

Atsauce
51.5

5.3.1

5.3.4

5.3.7

5.4.2

543

54.4

5.5.1

Apraksts

Partijas kods

Norada razotaja partijas kodu partijas vai sérijas
identificésanai.

Kataloga numurs / atsauces numurs

Norada razotaja kataloga numuru mediciniskas
ierices identificéSanai.

Serijas numurs

Norada razotaja sérijas numuru konkrétas
mediciniskas ierices identificesanai.

Trausls; rikoties uzmanigi

Norada medicinisko ierici, kuru var salauzt vai
sabojat, ja ar to nerikojas uzmanigi.

Sargat no lietus

Norada, ka transportéSanas iepakojums jaglaba
sausos apstak|os, aizsargajot no lietus iedarbibas.

Temperaturas ierobezojums

Norada temperatiras robezvértibas, kadam var
droSi pak|aut medicinisko ierici.

Nelietot atkartoti

Norada medicinisko ierici, kas paredzeta vienreizéjai
lietoSanai vai lietoSanai vienam pacientam vienas
procediras laika.

Skatit lietoSanas instrukciju

Norada, ka lietotajam ir jaskata lietoSanas
instrukcija.

Uzmanibu!

Norada, ka lietotajam ir jaizlasa lietoSanas
instrukcija izklastita svariga piesardzibas
informacija, pieméram, bridinajumi un piesardzibas
pasakumi, kurus dazadu iemeslu dé| nevar noradit
uz medicinas ierices.

In vitro diagnostikas mediciniska ierice

Norada medicinisko ierici, ko paredzéts izmantot ka
in vitro diagnostikas medicinisko ierici.

Importeétajs
Norada organizaciju, kas importé medicinisko ierici
Eiropas Savieniba.
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ISO 7000

Grafiskie simboli izmantosanai uz aprikojuma — registrétie simboli.

Simbols Standarts/Regula Atsauce Apraksts

{AY 1507000 1135 Parstradat

<9 Norada, ka atzimétais vienums vai ta materials ir
atjaunosanas vai parstrades procesa dala.

>

ISO 7000 1640 Tehniska rokasgramata; apkopes rokasgramata

Norada vietu, kur tiek glabata rokasgramata, vai
sniedz informaciju attieciba uz ierices apkopes
instrukcijam. Lai noradrtu, ka, veicot ierices apkopi,
tuvu vietai, kur atrodas simbols, jaievero tehniskas
apkopes rokasgramata vai norades.

"==wp IS0 7000 2594 Ventilacijas luka atverta

§ Norada vadiklu, kas lauj ara gaisam iek|ut iekStelpu
vide.

° Q ISO 7000 3650 UsSB

Norada, ka pieslegvieta vai spraudnis atbilst
universalas serialas kopnes (USB) visparigajam
prasibam. Norada, ka ierice ir pievienota USB
pieslégvietai vai ir saderiga ar USB pieslégvietu.

ISO 7000 5016 Drosinatajs
Norada drosinataju karbas vai to atrasanas vietu.

I

IEC 60417

Grafiskie simboli izmanto$anai uz aprikojuma.

Simbols Standarts/Regula Atsauce Apraksts

IEC 60417 5007 leslegts
Norada uz pieslégumu elektrotiklam, vismaz
attieciba uz elektrotikla slédziem vai to poziciju, ka
art visiem gadijumiem, kas ir saistiti ar droSibu.

IEC 60417 5008 Izslegts

Norada uz atvienojumu no elektrotikla, vismaz
attieciba uz elektrotikla sledziem vai to poziciju, ka
ari visiem gadijumiem, kas ir saistiti ar droSibu.

IEC 60417 5009 Gaidstave

Norada slédzi vai slédza poziciju, ar kuru ieslédz
iekartas dalu, lai to parslégtu gaidstaves stavoklr.
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Simbols Standarts/Regula Atsauce Apraksts

IEC 60417 5019 Aizsargzemeéjums: zeméjums
Terminalis, kas paredzéts pieslégsanai arejam
vaditajam aizsardzibai pret elektroSoku bojajuma
gadijuma, vai aizsargzeméjuma (zemé&juma)
elektroda terminalim.

IEC 60417 5032 Vienfazes mainstrava

Norada uz tehnisko datu plaksnes, ka ierice ir
piemeérota izmantosanai tikai mainstravas tikl3; lai
identificétu pareizos terminalus.

N
‘ IEC 60417 5134 Pret elektrostatisko izladi jutigas ierices
‘[ \ lepakojumi, kuros ir pret elektrostatisko izladi
jutigas ierices, ierice vai savienotajs, kam nav
parbaudita noturiba pret elektrostatisko izladi.
% IEC 60417 5988 Datortikls

Norada pasu datortiklu vai norada datortikla
savienojosos terminalus.

IEC 60417 6040 Bridinajums: ultravioletais starojums

-@- Bridinajums par ultravioletas (UV) gaismas klatbatni
izstradajuma korpusa, kas var but pietiekami stiprs,
lai izraisTtu risku operatoram. Pirms atvérSanas
izsledziet UV lampu. Apkopes laika izmantojiet acu
un adas aizsarglidzek|us pret UV starojumu.

IEC 60417 6057 Uzmanibu: kustigas dalas
Drosibas norade, lai neatrastos kustigu daju
[ J

tuvuma.

IEC 60417 6222 Informacija; visparigi

Norada vadiklu iekartas stavokla, pieméram,
daudzfunkcionalas kopésanas iekartas, parbaudei.

Citi simboli un markejums

Simbols Standarts/Regula Atsauce Apraksts
B< 21 CFR 801.15(c) Tikai ar recepti
Tikai  (1)i)F ASV Partikas un zalu parvalde (FDA) $o atzinusi ka

alternativu bridinajumam “Uzmanibu! Saskana ar
federalajiem tiesibu aktiem So ierici ir atlauts
iegadaties tikai licencétiem arstam vai péc ta
noradijuma.”
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Simbols

C€

Standarts/Regula

Instrumenta
atbilstibas
deklaracija ir
noraditas direktivas,
kuram atbilst sistéma

Direktiva 2012/19/EK
ES par elektrisko un
elektronisko iekartu
atkritumiem (EEIA)

AS/NZS 44171

Kinas Tautas
Republikas
Elektroniskas
ripniecibas
standarts SJ/T11364

Atsauce

Apraksts

Eiropas athilstiba

CE zZime atbilstibas norada, ka sistema atbilst
piemérojamajam ES direktivam. Instrumenta
atbilstibas deklaracija ir noraditas direktivas, kuram
atbilst sistema.

Elektrisko un elektronisko iekartu atkritumu (EEIA)
direktiva

Elektronisko izstradajumu nedrikst izmest ka
neskirotus atkritumus, bet tas ir janosuta uz
atsevisku savak$anas punktu otrreiz€jai parstradei.

Sis markéjums uz ierices norada, ka:

« ierice tika ieviesta Eiropas tirgi péc
2005. gada 13. augusta.

« lerici nedrikst izmest, izmantojot sadzives
atkritumu savaksanas sistému neviena no
Eiropas savienibas valstim.

Paterétajiem ir jaizprot un jaievero visi tiesibu akti
attieciba uz pareizu dekontaminaciju un elektrisko
iekartu drosu likvidésanu.

Normativas atbilstibas zime (RCM)

Norada atbilstibu Australijas Komunikaciju
plassazinas Iidzek|u iestades (Australian
Communications Media Authority — ACMA)
prasibam (drosiba un EMS) Australijai un
Jaunzelandei.

lerobeZojumi attieciba uz bistamam vielam (RoHS
2)

Norada, ka Sis elektroniskas informacijas
izstradajums satur noteiktus toksiskus vai bistamus
elementus un to var drosi lietot ta vides aizsardzibai
atbilstigaja lietoSanas laika. Cipars logotipa vidud
norada izstradajuma vides aizsardzibai atbilstigo
izmanto$anas periodu (gadu izteiksmé). Aré&jais
aplis norada, ka izstradajumu var parstradat. Sis
logotips ari norada, ka izstradajums ir atkartoti
parstradajams uzreiz péc tam, kad ir beidzies ta
vides aizsardzibai atbilstigais lietoSanas periods.
Datums uz markéjuma norada razoSanas datumu.
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Simbols

©
S
@)

LISTED

&

\WTERTE,

.

(1)
(7]

Standarts/Regula

Kinas Tautas
Republikas
Elektroniskas
ripniecibas
standarts SJ/T11364

Amerikas Savienoto
Valstu Federalo
noteikumu kodeksa
47. sadalas 15. pants

n/p

CSA International

n/p

n/p

Atsauce

Apraksts

lerobeZojumi attieciba uz bistamam vielam (RoHS
2)

Norada, ka Sis elektroniskas informacijas
izstradajums nesatur bistamas vielas vai
neparsniedz standarta GB/T 26572 noteiktas
koncentracijas robezvertibas. Tas ir videi nekaitigs
izstradajums, kuru var parstradat.

Federala Komunikaciju komisija (FCC)

Sis izstradajums ir parbaudits un atzits par
atbilstosu FCC noteikumu 15. panta noteiktajiem
ierobezojumiem.

Underwriters Laboratories (UL) sertifikacijas zime

Kompanija “Underwriters Laboratories” ir
apliecinajusi, ka registrétie izstradajumi atbilst gan
ASV, gan Kanadas droSibas prasibam.

lerice, kas parbaudita testé$anas agentiira “CSA
Group”

Kompanija “CSA Group” ir apliecinajusi, ka
registrétie izstradajumi atbilst gan ASV, gan
Kanadas drosibas prasibam.

lerice, kas parbaudita testé$anas agentira
“Intertek”

Testésanas agentdra “Intertek” ir apliecinajusi, ka
registrétie izstradajumi atbilst gan ASV, gan
Kanadas drosSibas prasibam.

Nesavienota pieslegvieta

Sim izstradajumam ir nesavienota $lirces sikna
piesléegvieta.
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Drosibas simboli

Leica Biosystems produktos izmantoto droSibas simbolu skaidrojums.

ISO 7010

Grafiskie simboli — dro$ibas krasas un drosibas zZimes — registrétas drosibas zimes.

Simbols Standarts/Regula Atsauce Apraksts

ISO 7010 WO001 Visparigs bridinajums

Norada, ka lietotajam ir jaizlasa lietoSanas
instrukcija izklastita svariga piesardzibas
informacija, pieméram, bridinajumi un piesardzibas
pasakumi, kurus dazadu iemeslu dé&| nevar noradit
uz medicinas ierices.

ISO 7010 W004 Bridinajums: lazera stars
& Lazera apdraudéjums. lesp&jami smagi acu
bojajumi. Izvairieties no acu nonaksanas tiesa
saskaré ar lazera stariem.

Biologiskais apdraudéjums. lesp&jama saskare ar
biologisko apdraudgjumu. levérojiet
pavaddokumentacija sniegtos noradijumus, lai
izvairitos no iedarbibas.

ISO 7010 w012 Uzmanibu: elektribas trieciena risks
A Elektribas trieciena apdraud€jums. Potencials
elektribas trieciena risks. leverojiet
pavaddokumentacija sniegtos noradijumus, lai

izvairitos no personu traumam vai aprikojuma
bojajumiem.

ISO 7010 w016 Bridinajums: toksisks materials
Toksisks apdraudéjums. lesp€jama nopietna
ietekme uz veselibuy, ja netiek ievérotas atbilstoSas

proceduras ricibai ar Kimiskam vielam. Rikojoties ar
reagentiem, valkajiet cimdus un aizsargbrilles.

% ISO 7010 WO009 Bridinajums: biologiskais apdraudéjums

pieskar$anas dajam, kas apzimétas ar So simbolu.

ISO 7010 WO021 Bridinajums: uzliesmojoss materials
Uzliesmosanas bistamiba. Ugunsnedrosi materiali
var aizdegties, ja netiek ieveroti pienacigi
piesardzibas pasakumi.

ISO 7010 w017 Bridinajums: karsta virsma
Karstuma bistamiba. Pieskaroties karstam virsmam,
tas var izraistt apdegumus. Izvairieties no
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Simbols Standarts/Regula Atsauce Apraksts

ISO 7010 w023 Bridinajums: kodiga viela
é Kimiska bistamiba, ko izraisa kodiga viela.

lesp&jama nopietna ietekme uz veselibu, ja netiek
ieveroti pienacigi piesardzibas pasakumi. Vienmeér
valkajiet aizsargapgérbu un cimdus. Nekavéjoties
savaciet iz8|akstijusos materialus saskana ar
standarta laboratorijas praksi.

ISO 7010 w024 Bridinajums: roku saspieSana
Saspiesanas draudi. Noslédzot ierices mehaniskas
dalas, var tikt saspiestas rokas vai citas kermena
dalas.
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ST lapa ar noliku ir atstata tuksa.
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1. levads

1.1  Sistemas parskats

Apsveicam ar pilniba automatizétas iminhistokimijas (IHC) un in situ hibridizacijas (ISH) iekrasosanas
BOND sistémas iegadi! Més esam parliecinati, ka ta nodrosinas jisu laboratorija nepiecieSamo
iekrasoSanas kvalitati, caurlaidspé&ju un lietoSanas értumu. BOND sistéma ir paredzéta atbilstoSi apmacitu
laboratorijas darbinieku lietoSanai.

BOND sistéma var ietvert vairakus apstrades modulus, ko koordiné BOND kontrolleris. Pastav divi
apstrades modulju (PM) veidi — BOND-IIl un BOND-MAX, un katram no tiem ir 30 slaidu kapacitate. lekarta
var vienlaikus apstradat tris sérijas ar [idz pat 10 slaidiem katra, nepiecieSamibas gadijuma izmantojot
dazadus iekrasoSanas protokolus un uzsakot katras sérijas apstradi atseviski, lai nodroSinatu
nepartrauktu apstradi. Vienu vai vairakas sérijas var iestatit divkarsai iekraso$anai, savukart cita var
apstradat slaidus, izmantojot Leica teranostikas sistemu, kas Tpasi izstradata BOND.

BOND programmatdra atvieglo slaidu iestatiSanu un iekrasoSanu. lzmantojiet rlpigi parbauditus
protokolus, kas ieklauti sistémas komplektacija, vai izveidojiet savus protokolus. Atlasiet no plaSa BOND
lietosanai gatavu reagentu klasta vai izmantojiet citas antivielas vai zondes, apvienojot tas ar dazadam
augstas kvalitates BOND noteikSanas sistémam. Péc virtualos slaidu izveidoSanas programmatura vai to
importésanas no laboratorijas informacijas sistemas (LIS), izdrukajiet etiketes (vai izmantojiet LIS
izdrukatas etiketes), piestipriniet tas slaidiem un péc tam ieladgjiet slaidus apstrades moduli. BOND
sistéma pariip€&jas par parejo, konsekventi un uzticami veicot augstas kvalitates iekrasosanu.

Leica Biosystems piegadatie protokoli un reagentu produkti tiks paraditi programmatra ka Leica
Microsystems nodrosinati protokoli un reagentu produkti.

BOND sistémas funkcijas ietver:

« augstu caurlaidspéju,

« pielagojamibu,

« drosiby,

« automatizétu IHC iekrasosanu un iekrasosanu ar kontrastvielu,
« automatizetu ISH iekrasosanu un iekrasoSanu ar kontrastvielu,
« automatizetu atvaskosanu, karséSanu un izguvi,

« automatizetu dubulto iekrasosanu.

« Integracija ar Leica teranostikas sistemam

Meés esam parliecinati, ka BOND sistéma bus vertigs papildinajums jisu laboratorija.
Skatiet sadalas:

« 1.2-Palidzibas sanemsana
e 1.3-Pirmie soli
o 1.4 -Protokola izpilde — darbplismas
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1.2  Palidzibas sanemsana

BOND lietotaja rokasgramata (ST rokasgramata) PDF formata ir instaléta visos kontrolleros (vienai darba
vietai) un terminalos (BOND-ADVANCE). Ta ir piegadata ari kopa ar sistému CD formata.

Jus varat skatit $o lietotaja rokasgramatu, abu programmattras BOND klientu funkciju josla noklikskinot

Help
i I 1]
uz ikonas Help (Palidziba) :

Problemu gadijuma ar BOND sistému, sazinieties ar viet€jo Leica Biosystems parstavi vai skatiet Seit:
www.LeicaBiosystems.com.
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1.3

Saja sadala ir izklastits, kura vieta lietotaja rokasgramata lietotaji, kas sak izmantot sistému BOND, var

Pirmie soli

atrast informaciju, lai pilniba iepazitos ar produktu.

Darbiba Apraksts Rokasgramatas sadala
1 UzstadiSana un nodosana ekspluatacija | -
Aparatiras iestatiSana, instaléta
programmatura, sistémas parbaude.
To veic Leica Biosystems parstavji vai
pilnvarots izplatitajs.
2 Izlasiet sadalu ,Drosiba”
lepazistieties ar BOND sistémas drosSibas | DrosSibas pazinojumi
prasibam.
3 Parziniet savu aparaturu
lepazistieties ar BOND aparatiras 2 - Aparatura
nosaukumiem un pielietojumu.
4 Parziniet savu programmatiru
legUstiet visparégju izpratni par 3 - Programmatras parskats (BOND
programmaturu un tas lietosanu. kontrollert)
5 Parbaudiet protokolus un reagentus
Reagenti un protokoli var bit iestatiti
instaléSanas laika:
. Parbaudiet, vai ir iestatiti protokoli, | /- Protokoli (BOND kontrolleri)
ar kuriem vélaties apstradat serijas. | g . Reagentu parvaldiba (BOND kontroller))
« Parbaudiet, vai ir iestattti jasu
centra nepiecieSamie reagenti.
6. Protokola izpilde
Iss parskats. 1.4 - Protokola izpilde — darbplusmas
Plagaks parskats. 4 - Atra palaide
7. Padzilinati
Ja nepiecieSams, iegustiet padzilinatu 5 - Statusa ekrani (BOND kontrolleri) lidz
izpratni par programmaturu. 9 - Slaidu vésture (BOND kontroller?)
8. Darbs ar LIS
Papildu pakotne lauj izveidot savienojumu | 11 - LIS integracijas pakotne (BOND
ar laboratorijas informacijas sistému kontrollerT)
(LIS).
0. Ripes par savu BOND sistemu 12 - Tirsana un apkope (BOND-

[l un BOND-MAX)
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1.4  Protokola izpilde — darbpluismas
141  BOND-IIl un BOND-MAX

Lai izvairttos no reagentu un slaidu piesarnojuma, instruments ir jalieto tira vidg,
kas ir péc iespégjas briva no putekliem un dajinam.

Talak ir sniegts parskats par slaidu paplates iekrasoSana veicamajam standarta darbibam. lestatot
atskirigus opciju iestatijumus, ir iesp&jamas citas darbplismas.

1.4.1.1 Sakotnejas parbaudes un uzsaksana

1. Parliecinieties, ka apstrades modulis ir tirs un ir veikti visi apkopes uzdevumi (12.1 - Tirisanas un
apkopes grafiks). Ikdienas uzdevumi pirms lietoSanas:
i. parbaudtt, vai lielapjoma atkritumu konteineri nav piepilditi vairak neka lidz pusei,
ii. parbaudt, vai lielapjoma reagentu konteineri ir piepilditi vismaz lidz pusei ar atbilsto$o
reagentu,

2. parbaudit mazgasanas blokus un maisisanas iekartu — nepiecieSamibas gadijuma notirit vai
nomainit to,

3. parbaudtt, vai slaidu markétaja ir etiketes un drukas lente, un vai tas ir ieslégts.

4. leslédziet apstrades moduli, kontrolleri (un terminali BOND-ADVANCE) un atveriet BOND klinisko
klientu.

1.4.1.2 Reagentu konfigurésana
5. NepiecieSamibas gadijuma izveidojiet reagentus sistéma (8.2.1 - Reagentu pievienosana vai
redigésana).
6. Registréjiet reagentu konteinerus (8.3.3 - Reagentu un reagentu sistému registrésana).

1.4.1.3 Protokolu konfiguresana

7. NepiecieSamibas gadijuma izveidojiet jaunus protokolus (7.3 - Jaunu protokolu izveido$ana).

1.4.1.4 Slaidu konfiguresana

8. lIzveidojiet programmatra lietas (6.3.3 - Lietas pievieno$ana).

9. Izveidojiet programmatira slaidus (6.5.2 - Slaida izveidosana).

10.1zdrukajiet slaidu etiketes un markgjiet ar tam slaidus (6.6.1 - Etikesu drukasana un uzlimésana uz
slaidiem).

11. Novietojiet slaidus un Covertile uz slaidu paliktniem (4.1.3.5 - Slaidu ielade).
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1.4.1.5 Apstrades modula ieladeSana un seérijas apstrades uzsaksana

12.levietojiet slaidu paliktnus apstrades moduli (4.1.3.5 - Slaidu ielade).

13.leladgjiet apstrades moduli noteik§anas sistému un reagentu paplates (4.1.4 - Reagentu
iepildisana).

14. Apstrades moduli nospiediet pogu Load/Unload (leladét/izladét), lai fiksétu slaidu paplates.

15.Ekrana System status (Sistémas statuss) parbaudiet, vai visi slaidi ir identificéti — manuali
identificgjiet tos slaidus, kas netika identificéti automatiski (5.1.5.2 - Manuala slaidu identificésana
iekarta).

16. Apskatiet un noveérsiet visas bridindjuma norades ekrana System status (Sistémas statuss).

17.Noklikskiniet uz pogas - lai uzsaktu serijas apstradi.

1.4.1.6 Serijas apstrades uzraudziba

18.Uzraugiet sérijas apstrades gaitu ekrana System status (Sistémas statuss) (5.1 - Ekrans System
Status (Sistémas statuss)) vai BOND informacijas paneli (3.5 - BOND informacijas panelis).
Apskatiet un noversiet visus pazinojumus.

1.4.1.7 Slaidu un reagentu izladé$ana

19.Kad sérijas apstrade ir pabeigta, iznemiet noteik§anas sistému un reagentu paplates un novietojiet
reagentus uzglabasanai (4.1.6 - Pabeigsana).

0 Ja apstrades modulis netiek izmantots, iznemiet lielapjoma konteinerus ER1 un ER2 un uzglab3gjiet
tos temperatira no +2 lidz +8°C (no +36 lidz +46°F). Skatiet ari 2.2.7 - Lielapjoma konteineru nisa.

20. Apstrades moduli nospiediet pogu Load/Unload (leladét/izladét), lai atbrivotu slaidu paplates, un
iznemiet paplates.

21.1znemiet Covertiles un iztiriet (12.3 - Covertiles).

22.1znemiet slaidus.

23. Notiriet izs|akstijusos materialus vai traipus no slaidu iekrasosanas blokiem (12.4 - Slaidu
iekrasosanas bloks), citam apstrades modula dalam un slaidu vai reagentu paplatém.
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ST lapa ar noliku ir atstata tuksa.

14  © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 Lietotaja rokasgramata (NAV PAREDZETA ASV un Kinai) Parsk. A05



2.

Aparatura

Si sadala ir paredzéta, lai sniegtu jums $adu informaciju:

Plasaka informacija par komponentu iestatiSanu un pievieno$anu nav ieklauta aparatiras apraksta, jo

aprikojuma elementu nosaukumi BOND sistema,
$o elementu funkcijas un sasaiste ar sistému kopuma,

kur atrast papildu informaciju, pieméram, par iekartas ekspluatacijas procediram un uzturéSanas

proceddram.

sistémas ir iestatiSana un testésana ir javeic kvalificétam specialistam. Ja jums ir nepiecieSams nomainit

vai atkartoti pievienot komponentus, informacija ir sniegta 12 - Tirisana un apkope (BOND-IIl un BOND-
MAX).

Attieciga gadijuma informacija par BOND-IIl un BOND-MAX apstrades moduliem ir sadalita atseviskas

sadalas, lai jus varétu atrak atrast attiecigo informaciju.

Skatiet sadalas:

2.1 - BOND sistema

2.2 - Apstrades moduli BOND-IIl un BOND-MAX

2.3 - BOND Kontrolleris un terminali

2.4 - Rokas svitrkodu skeneris

2.5 - Slaidu markétajs

2.6 - Paligaprikojums

2.7 - Instrumenta parvietoSana

2.8 - Instrumenta ekspluatacijas partrauksana un utilizacija

BOND 6.0 Lietotaja rokasgramata (NAV PAREDZETA ASV un Kinai) Parsk. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022

15



2. Aparatra

2.7 BOND sistema

Sistému BOND veido Sadas galvenas sastavdalas:

« viens vai vairaki apstrades moduli (skatit 2.2 - Apstrades moduli BOND-III un BOND-MAX),

« BOND kontrolleris vai BOND-ADVANCE kontrolleris (skatit 2.3 - BOND Kontrolleris un terminali).
BOND-ADVANCE instalacijam ir terminali un kontrolleris, ka ari tas var ietvert sekundaro
(dublgjuma) kontrolleri,

« viens vai vairaki rokas svitrkodu skeneri (skatit 2.4 - Rokas svitrkodu skeneris),

« viens vai vairaki slaidu etikesu printeri (skatit 2.5 - Slaidu markétajs).

Katra jauna BOND-IIl vai BOND-MAX apstrades modula komplektacija ir:

« 4 slaidu paplates (skatit 2.6.2.1 - Slaidu paplates),

« 4reagentu paplates (skatit 2.6.2.2 - Reagentu paplates),

« 1 maisiSanas iekarta (skatit 2.2.9 - Mazgasanas bloks un maisisanas iekarta),
« 1 (BOND-MAX) vai 2 (BOND-lII) seSstira atsléga(-as) $lir€u stiknu nomainai,

« 1 Ethernet kabelis.

Jums biis nepieciesami(-as) arr:

« Covertiles (skatit 2.6.2 - BOND Universal Covertiles),

« BOND noteik$anas sistémas un BOND lietosanai gatavi reagenti vai koncentrati un/vai atvértie
reagentu konteineri (skatit 2.6.3 - Reagentu sistémas un konteineri).

Pilnu un atjauninatu patérina sastavdalu un rezerves dalu sarakstu skatiet www.LeicaBiosystems.com.

Skatiet art 3.1 - Sistémas arhitektira.

2.1.1 BOND Paligprodukti

BOND paligprodukti ir ipasSi paredzéti BOND sistémai, un to lietoSana palidz nodrosinat optimalus
iekrasoSanas rezultatus. BOND paligproduktu izmantosana palidz arT uzturét instrumentu nevainojama
stavokli un noverst ta bojajumus.

Sistéma BOND vienmeér jaizmanto turpmak noraditie produkti, kurus nekada gadijuma nedrikst aizstat ar
citiem produktiem.

Papildu reagenti
« BOND Wash Solution

« BOND Epitope Retrieval Solution (1 un 2)
« BOND Dewax Solution
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Paligmateriali
« BOND Plus slaidi (vai stikla slaidi, kas atbilst sadala 2.6.1 - Slaidi noraditajam specifikacijam)
« BOND Universal Covertiles
« BOND atveértie konteineri (7 ml un 30 ml)
« BOND titreésanas konteineri un ieliktni (6 ml)
« BOND maisisanas flakons
» BOND Slide Label and Print Ribbon Kit
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2. Aparatra

2.2  Apstrades moduli BOND-IIl un BOND-
MAX

Apstrades modulis (PM) ir sistemas BOND iekrasosanas platforma. Vienai BOND sistémai var bt
neierobezots apstrades modulu skaits jebkada BOND-IIl un BOND-MAX veidu kombinacija.

Apstrades modulim jabut pieslégtam pie zemétas stravas kontaktligzdas un tas ir
janovieto 13, lai personals varétu viegli atvienot stravas padeves kabeli,
neparvietojot instrumentu.

e 2.2.1-Galvenas sastavdalas

o 2.2.2 - Apstrades modula inicializacija

e 2.2.3-Vaks

o 2.2.4-Galvenais robots un ID attelveidotajs

o 2.2.5-Slaidu iekrasoSanas bloki

o 2.2.6 - Prieksejais apvalks

e 2.2.7 - Lielapjoma konteineru nisa

o 2.2.8- AtsiikSanas zonde

e 2.2.9 - MazgasSanas bloks un maisiSanas iekarta
e 2.2.10 - Lielapjoma skidrumu roboti (tikai BOND-III)
o 2.2.11-Slirces

e 2.2.12-BaroSanas slédzis

e 2.2.13 - Aizmuguréjais apvalks

2.2.1 Galvenas sastavdalas

Skatiet BOND-IIl un BOND-MAX galvenas sastavdalas:

e 2.2.1.1-BOND-III
e 2.2.1.2-BOND-MAX
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2.2.1.1 BOND-III

Turpmak esosajos fotoattélos ir redzami BOND-III galvenie apstrades modula komponenti.

Aizmugureja apvalka apraksts ir sniegts 2.2.13 - Aizmuguréjais apvalks.

Apziméjumi Apzimé&jumi
1 Vaks 3  Prieksejais apvalks
2.2.3-Vaks 2.2.6 - Prieks€jais apvalks
2  Galvena robota svira 4  Lielapjoma konteineru nisa
2.2.4 - Galvenais robots un ID 2.2.7 - Lielapjoma konteineru
attélveidotajs nisa

Attéls 2—1: Skats uz ieprieks€jo (kreisaja pus€) un pasreizéjo (labaja puse€) BOND-IIl apstrades moduli no
priekSas
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Apziméjumi Apzimé&jumi
5 Lielapjoma Skidruma roboti 7. Slirces
2.2.10 - Lielapjoma skidrumu 2.2.11 - Slirces
roboti (tikai BOND-III) 8. Reagentu platforma
6. Slaidu iekrasoSanas bloki 2.2.6.5 - Reagentu platforma
2.2.5 - Slaidu iekrasosanas
bloki

Attéls 2—-2: BOND-IIl apstrades modula priekSpuse
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Apziméejumi Apziméejumi
9. Atsuksanas zonde 11. BaroSanas sledzis
2.2.8 - Atsuksanas zonde 2.2.12 - Barosanas slédzis

10. Mazgasanas bloks un
maisiSanas iekarta
2.2.9 - Mazgasanas bloks un
maisiSanas iekarta

Attéls 2—-3: Skats uz BOND-III apstrades moduli no labas puses
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2.2.1.2 BOND-MAX

Turpmak esosajas fotografijas ir attéloti BOND-MAX apstrades modula galvenie komponenti. Tajas ir
redzams pasreizéjais modelis — vecaku mode|u izskats atSkiras, tomér galvenie komponenti ir tadi pasi.

Apzimé&jumi Apzimejumi
1 Vaks 4  Prieksejais apvalks
2.2.3-Vaks 2.2.6 - Prieksejais apvalks
2  Robota svira 5 Lielapjoma konteineru nisa
2.2.4 - Galvenais robots un ID 2.2.7 - Lielapjoma konteineru
attélveidotajs nisa

3  Slaidu iekrasosanas bloki

2.2.5 - Slaidu iekrasosanas
bloki

Attéls 2—-4: BOND-MAX apstrades modula priekSpuse
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~

10

6.
Apziméjumi Apzimé&jumi
6. Barosanas sledzis 9. Reagentu platforma
2.2.12 - BaroSanas slédzis 2.2.6 - Prieks€jais apvalks
7. Atsuksanas zonde 10. Slirce (skat. turpmak)
2.2.8 - Atsiik$anas zonde 2.2.11 - Slirces

8. Mazgasanas bloks un
maisiSanas iekarta
2.2.9 - Mazgasanas bloks un
maisiSanas iekarta

Attéls 2-5: Skats uz BOND-MAX apstrades moduli no labas puses

Aizmuguréja apvalka apraksts ir sniegts 2.2.13 - Aizmuguréjais apvalks.

Attéls 2—-6: Slirce aiz durvim ar engém
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2.2.2  Apstrades modula inicializacija

lesledzot apstrades moduli, BOND sistéma veic iekSejas parbaudes, sagatavo fluidikas sistému un
parvieto robotus to sakumstavokli. Galvenais robots parvietojas uz instrumenta aizmuguréejo kreiso sturi,
un tris lielapjoma skidruma roboti (tikai BOND-III) parvietojas uz instrumenta aizmuguri.

Tiek inicializeti slaidu iekrasoSanas bloki un tie atgriezas sava atblokétaja pozicija. Inicializacijas process
tiek apturéts, ja tiek konstatéta klime vai ja modulis atrodas apstradei nepiemérota stavokilr.

« vaks ir aizverts,

« lielapjoma atkritumu konteineri ir piepilditi mazak neka lidz pusei,

« lielapjoma reagentu konteineri ir piepilditi vairak neka lidz pusei,

« maisiSanas iekarta atrodas sava vieta,

« maisiSanas iekartas flakoni ir tuksi un tiri,

« slaidu iekraso$anas bloku (SSA) augséjas platnes atrodas aizverta stavoklr,

apstrades modula priekSpusé€ esosais baroSanas LED indikators iedegas zala krasa, un BOND
programmatura norada, ka modulis ir savienots. Kad inicializacija ir pabeigta, apstrades modula cilné
paradas ikona ar slaidu paliktniem (skatit 5.1.1 - Apstrades modula cilnes). Neméginiet izmantot
apstrades moduli, kamer tas nav pilniba inicializéts.

2.2.3 Vaks

Vakam darbibas laika ir jabut aizvértam, un to aizsarga vieta blokétajierices.

Aizverot instrumenta vaku, ievérojiet piesardzibu, lai nesavainotu rokas.

Galvena robota darbibas laika atsuk$anas zonde un lielapjoma skidrumu roboti
(tikai BOND-III) var parvietoties bez bridinajuma un tada atruma, kas var izraistt
ievainojumus.

Nemeéginiet atvért instrumenta vaku sérijas apstrades laika.

Nemeéginiet apiet blokétajierices, kas aptur instrumenta darbibu, kad vaks ir atverts.

Ja galvenais robots un/vai lielapjoma skidrumu roboti turpina darboties ilgak neka
aptuveni piecas sekundes péc apstrades modula vaka atvérS§anas, nekavéjoties
sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
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2.2.4  Galvenais robots un ID attélveidotajs

Galvenais robots novieto atstik$anas zondi, lai ta atstktu un doz&étu reagentus. Robota svira tur ID
attélveidotaju, ko izmanto apstrades moduli ievietoto slaidu un reagentu identificé$anai.

Attéls 2-7: Galvena robota attéls, kura bulta norada uz ID attélveidotaju

Neparvietojiet galvena robota sviru, kamer ir ieslégts apstrades modulis. Tas var
izraistt robota nobidi, tad€jadi nekvalitativi iekrasojot slaidus.

Robota parvietota parvietoSanas gadijuma izslédziet instrumentu, uzgaidiet
30 sekundes un péc tam atkartoti veiciet inicializaciju.

BOND sistéma skené katra slaida markéjumu ta identificéSanas nollka (skat. 5.1.5.1 - Automatiska slaidu
identificésana).
« Periodiski ir janotira ID attelveidotaja logs.
Skatiet noradijumus 12.9 - ID attelveidotajs.
- Jaatsuksanas zonde ir bojata vai saliekta, nomainiet to sadala 12.6.2 - AtsukSanas zondes
nomaina aprakstitaja kartiba.
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2.2.5 Slaidu iekrasosanas bloki

Izvairieties no saskares ar slaidu iekrasoSanas blokiem un tiem apkart esoSajiem
elementiem. Tie var bt |oti karsti un izraistt smagus apdegumus. Péc darbinasanas
beigam atvéliet 20 mindtes laika, lai slaidu iekraso$anas bloki un to apkart esosie
elementi atdzistu.

Potenciali bistami reagenti var sakraties ap slaidu iekraso$anas blokiem un
piesarnot slaidu paliktnus. Rikojoties ar slaidu paplatém, vienmeér valkajiet
apstiprinatu aizsargapgérbu un cimdus.

Ty

R
3

Slaidus apstrada slaidu iekrasosanas blokos. Katra apstrades moduli ir tris slaidu iekrasosanas bloki.

Lai uzsaktu sérijas apstradi, operators ievieto slaidu paplati caur prieksgjo apvalku (aprakstits

2.2.6 - Priekségjais apvalks) un péc tam nospiez ielades pogu. BOND sistéma uznem slaidu attélus. Ja
slaidi ir saderigi (skatiet 6.9 - Slaidu saderiba) un visi reagenti ir pieejami, lietotajs var uzsakt sérijas
apstradi. Plasaku informaciju par slaidu datu ievadiSanu un slaidu ieladi skatiet Seit: 6 - Slaidu iestatisana
(uz BOND kontrollera).

Apstrades laika BOND sistéma fiksé slaidus slaidu iekrasosanas bloka. Neméginiet iznemt slaidu paplati,
kamer BOND sistéma apstrada ta slaidus — vispirms partrauciet sérijas apstrades procediru, ekrana
System status (sistémas statuss) noklikskinot [ = P paplates (skatit 5.1.7 - Sérijas apstrades
palaisana un apturésana) un péc tam atblokgjiet slaidu iekrasosanas bloku.

Plasaku informaciju par slaidu iekrasoSanas bloka tiriSanu un uzturésanu skatiet Seit: 12.4 - Slaidu
iekrasosanas bloks.
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2.2.5.1 Slaidu iekrasoS$anas bloka silditaji

Silditaji un apsildamas virsmas apstrades moduli var izraisit aizdegSanas
bistamibu:

« nenovietojiet uzliesmojosus materialus uz silditajiem un to tuvuma,

« nenovietojiet uzliesmojoSus materialus uz apstrades modula karstajam
virsmam,

« péc uzpildisanas vai iztukSoSanas parbaudiet, vai visi lielapjoma konteineru
vaki ir pienacigi noslégti.

Dazi BOND-IIl un BOND-MAX apstrades modull izmantotie reagenti ir uzliesmojosi:

« nenovietojiet liesmu vai aizdegSanas avotu apstrades modulu tuvuma,
o péc uzpildiSanas vai iztukSoSanas parbaudiet, vai visi lielapjoma konteineru
vaki ir pienacigi noslégti.

BOND-IIl un BOND-MAX instrumenti ir aprikoti ar sildelementu katra slaida pozicija. Katrs no Siem
elementiem tiek uzraudzits atseviski un temperatiras k|idas gadijuma tiek atziméts ka bojats (skatit
Attéls 2—-8). Ja tiek noradits, ka silditajs ir bojats, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

F
€5

Attéls 2—-8: Atseviska silditaja kluda

PoZzicija, kas atzZiméta ka bojata, nedrikst meginat palaist slaidu sériju, kurai nepiecieSama karsésana. Ja
silditaja darbibas traucéjumi rodas sérijas apstrades laika, tad attiecigaja pozicija esosais slaids,
iesp&jams, nav ticis pareizi apstradats.

Ja silditaja darbibas traucejumi izraisa potencialus drosibas riskus, apstrades modulis izslédz visus
slaidu silditajus, tostarp ikvienu paslaik apstrade esosu ar temperaturu kontrolétu slaidu silditaju.

_ =
2 = =
3 = -
=4 2 =

Attels 2—-9: Pelékas krasas silditaja simboli katra pozicija norada pilnigu karsésanas izslégsanu

Kad slaidu sildisana ir izslegta, jums ir jaizslédz apstrades modulis un péc tam tas jarestarté, lai izslegtu
silditaja blokésanu. Jis varat turpinat izmantot slaidu pozicijas ar bojatiem silditajiem, kamer vien tajas
apstradatajiem slaidiem nav nepiecieSama sildiSana.
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2.2.6  Prieksejais apvalks

Attélos turpmak ir redzami BOND-IIl un BOND-MAX prieks€jie apvalki. Numurétie elementi ir noradtti talak
Attéls 2—-11.

BOND-11I

Apziméjumi Apzimé&jumi

1  Prieksejais apvalks 4  Reagentu platforma
2.2.6.1 - Stravas padeves 2.2.6.5 - Reagentu platforma
HED 5 Reagentu paplates LED

2 Slaidu paliktna nisa 2.2.6.6 - Reagentu paplates
2.2.6.2 - Slaidu paliktna nisa LED

3 Slaidu paliktna LED 6. lelades / izladésanas poga
2.2.6.3 - Slaidu paliktna LED 2.2.6.4 - Poga Load/Unload

(lelade/Izlade)

Attéls 2—10: BOND-III prieks€jais apvalks
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Apzimé&jumi Apzimeéjumi
1  Prieksgjais apvalks 4  Reagentu platforma
2.2.6.1 - Stravas padeves 2.2.6.5 - Reagentu platforma
LED

5 Reagentu paplates LED

2 Slaidu paliktpa nisa 2.2.6.6 - Reagentu paplates

2.2.6.2 - Slaidu paliktna nisa LED
3 Slaidu paliktna LED 6. lelades / izladesanas poga
2.2.6.3 - Slaidu paliktna LED 2.2.6.4 - Poga Load/Unload
(lelade/Izlade)

Attéls 2—11: BOND-MAX prieksSgjais apvalks

2.2.6.1 Stravas padeves LED
Ta darbojas sadi:
. izslegta — nav stravas padeves,
« Deg zila krasa (pasreizéjais modelis) vai oranza krasa (iepriek$&jie modeli) — stravas padeve
ieslégta, bet vél nav palaista apstrades modula programmatira.
- Zala krasa — stravas padeve ieslégta, sistéma darbojas.

Attéls 2-12: Stravas padeves LED krasas (zila, zala) uz BOND-MAX instrumenta

2.2.6.2 Slaidu paliktna nisa

Slaidu paliktnu nisa ir tris atveres (viena katram slaidu iekraso$anas blokam). Kad slaidu paliktnis ir
ievietots nisa, nospiediet pogu Load/Unload (lelade/izlade), lai nofiksé&tu to slaidu iekrasos$anas bloka.
Péc tam, kad paplate ir nofikséta, robota svira parvieto ID attélveidotaju pari slaidiem uz paliktna, lai
automatiski identificétu slaidus.
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2.2.6.3 Slaidu paliktna LED

Daudzkrasu LED uz priekséja apvalka zem katra slaidu iekrasoSanas bloka norada slaidu paplates
stavokli. BOND-MAX Instrumentos slaidu paplates gaismas diodes ir iestradatas pogas Load/Unload
(lelade/izlade). Nospiezot uz tam Sajos instrumentos, gaismas diode uz dazam sekundém iedegas zila
krasa.

Slaidu iekrasosanas bloka LED krasu indikatori darbojas sadi.

« lzslegts — slaidu paliktnis nav konstatéts vai slaidu paliktnis ir atblokéts.
« Pastavigi deg oranza krasa — paplate ir ieladéta un fikséta, bet apstrade nav sakusies.
Paliktni var drosa veida atblok&t un iznemt, izmantojot pogu Load/Unload (lelade/izlade).

. Pastavigi deg sarkana krasa — paliktnis tiek apstradats.
Paliktnis ir fikséts un to nevar atblokét, izmantojot pogu Load/Unload (lelade/izlade). Lai to
izladéetu, vispirms programmatura ir japartrauc sérijas apstrade.

« Mirgo zala krasa — apstrade pabeigta bez pazinojumiem. Atblokéjiet, izmantojot pogu
Load/Unload (lelade/izlade).

« Mirgo sarkana krasa — sé€rijas apstrade ir noraidita vai apstrade ir pabeigta ar pazinojumiem.
Atblokéjiet, izmantojot pogu Load/Unload (lelade/izlade).

Attéls 2-13: Slaidu paplates LED krasas (oranz3, sarkana, zala) uz BOND-MAX instrumenta

2.2.6.4 Poga Load/Unload (lelade/Izlade)

Nospiezot pogu Load/Unload (lelade/izlade), rikojieties turpmak noraditaja veida.

» Ja paplate nav ievietota, nekas nenotiks.

« Ja paplate ir ievietota, tacu nav nofikséta, BOND-III vai BOND-MAX blokés paplati, un, ja robota
sviras ir pieejama, ID attélveidotajs identificés slaidu ID.

« Ja paplate ir blokéta un sérijas apstrade nav sakusies, BOND-MAX vai BOND-III atblokés paplati.

« Ja paplate ir fiks€ta un sérijas apstrade ir beigusies, BOND-MAX vai BOND-III atblokés paplati.

« Ja paplate ir fikséta un norit sérijas apstrade, pogas Load/Unload (lelade/izlade) nospiesanai nav
efekta. Paplati nevar atblokét, kamér nav pabeigta vai atcelta tas sérijas apstrade, kura izmanto
attiecigo paplati.

Ja slaidu iekrasoSanas bloks ir karsts, jis nevarat blokét vai atblokét paplati — uzgaidiet, dz ierice

atdziest.

2.2.6.5 Reagentu platforma

Taja tiek ievietotas reagentu paplates, kas satur noteik§anas sistémas, 7 ml un 30 ml reagentu
konteinerus un/vai 6 ml titréSanas konteinerus. Katra paplaté var bt lidz pat deviniem reagentiem, bet
reagentu platforma var ietvert Cetras reagentu paplates.
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Lai ieladetu reagentu paplati, uzbidiet paplati uz platformas un iebidiet to fiksé$anas mehanisma (skatit
4.1.4 - Reagentu iepildisana). Kad robota svira ir pieejama, BOND sistéma identificé reagentus katra
reagenta pozicija.

2.2.6.6 Reagentu paplates LED

Zem katras paplates pozicijas atrodas divkrasu gaismas diode, kas darbojas talak noraditaja veida.

« lzslegta — paplate nav konstatéta.
Ja paplate ir ievietota un gaismas diode nedeg, parbaudiet, vai paplate ir ievietota pareizi.

. Pastavigi deg sarkana krasa — reagents uz paplates bis nepiecieSams nakamo divu minasu laika.
Paplate ir blokéta un to nevar iznemt.

. Pastavigi degta zala krasa — nakamo divu mindsu laika nav nepiecieSams neviens reagents no
paplates.
Paplate ir atblokéta un to var 1slaicigi iznemt.

Attéls 2-14: Reagentu paplates LED krasas (sarkan3, zala) uz BOND-MAX instrumenta

2.2.7  Lielapjoma konteineru nisa

Gan BOND-III, gan BOND-MAX lielapjoma reagentu un atkritumu konteineri atrodas zem priek$éja apvalka.
BOND-MAX ir art ar€jais konteiners standarta atkritumiem.

Skatiet 12.2 - Lielapjoma konteineri lielapjoma konteineru uzpildiSanas, iztuk§oSanas un uzturéSanas
noradijumus.

Lai nodrosinatu pienacigu instrumenta darbibu, novietojiet katru lielapjoma reagentu
konteineru attiecigaja vieta nisa, ka noradits uz krasainajam etiketém ar
nosaukumiem.

Informaciju par BOND-III skatiet Attéls 2—15; informaciju par BOND-MAX skatiet
Attéls 2-17.

Preteja gadijuma var tikt traucéta paraugu iekrasoSana.

Dazi apstrades modujos BOND-IIl un BOND-MAX izmantotie reagenti ir
Q uzliesmojosi:
« nenovietojiet liesmu vai aizdegSanas avotu apstrades modulu tuvuma,

« pé€c uzpildisanas vai iztuk§oSanas parbaudiet, vai visi lielapjoma konteineru
vaki ir pienacigi noslégti.

e 2.2.7.1-BOND-IlI
e 2.2.7.2-BOND-MAX
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2.2.7.1 BOND-III

lepriek§ejam BOND-IIl modelim ir divas caurspidigas skapiSa durvis, kas lauj viegli pieklat visiem
lielapjoma konteineriem. Atverot durvis, pieturiet margas to augsdala.

Visi slaidu iekrasoSanas bloku atkritumi tiek novaditi uz bistamo atkritumu konteineru. Mazgasanas bloka
atkritumi tiek novaditi uz standarta vai bistamo atkritumu konteineriem atkariba no reagenta atkritumu
statusa (attieciga gadijuma jums ir jaiestata readenti, kuri tiek apziméti ka bistamie atkritumi — skatt
8.2.1 - Reagentu pievieno$ana vai redigésana).

Katra lielapjoma reagenta un atkritumu konteinera svara sensori bridina lietotaju, kad reagenta limenis ir
zems vai atkritumu [imenis ir parak augsts. Katra lielapjoma konteinera statusu vizuali signalize
Lielapjoma konteineru apgaismojuma sistéma (BOND-III) 34. Ipp.. Nemiet véra, ka iepriek$é&jais BOND
modelis ar So sistému; tas vieta jds varat izmantot ekrana ikonas (skat. 5.1.3.6 - Lielapjoma konteineru
statuss).

BOND-IIl ir vieta Sadiem konteineriem plauktos, kas apziméti ar Attéls 2—15, virziena no kreisas uz labo
pusi:

Stacija Konteiners Atrasanas | lzmers Krasa Reagents
vieta (L)
8. ER1 Augseéjais 2 Violeta BOND Epitope Retrieval
plaukts Solution 1*
9. ER2 2 Gaisi BOND Epitope Retrieval
violeta Solution 2*
1 Dewax Solution | Apakse€jais 5 Sarkana BOND Dewax Solution*
2 Dejonizéts udens plaukts 5 Zila Dejonizéts Gdens
Mazgasanas 5 Zala BOND Wash Solution*
buferskidums
4 Spirts 5 Oranza Spirts (reagenta kategorija)
Lielapjoma 5 Peleka Standarta atkritumi
atkritumi
6. Lielapjoma 5 Peleka Standarta atkritumi
atkritumi
7. Bistamie 5 Brina Bistamie atkritumi
atkritumi

* |zmantojiet tikai BOND reagentus — neaizstajiet tos ar alternativiem produktiem.
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2. Aparatira

Ja jisu laboratorija neizmanto epitopu ekstrakcijas un/vai atvasko$anas reagentu konteinerus, tos var
atspé&jot administracijas klienta profila — skatit 10.6.1.1 - Lielapjoma reagentu konteineru atspgjosana.

v
@ ‘;",
BOND
<

Epitope
Retrieval 2

Epitope
Retrieval 1

Parliecinieties, ka
katra lielapjoma

; konteinera etiketes
krasa un drukatais
apraksts atbilst
tieSi zem tvertnes
esosajai

Attéls 2—-15: BOND-IIl lielapjoma reagentu konteineri vieta
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2. Aparatra

Lielapjoma konteineru apgaismojuma sistéma (BOND-III)

BOND-III apstrades moduli ir aprikoti ar lielapjoma konteineru apgaismojuma sistému, ka paradits Attéls
2-16 turpmak.

Attéls 2—-16: Lielapjoma konteineru indikatoru sistéma

Lielapjoma konteineru indikatoru sistéma palidz jums redzét skidruma limeni katra konteinera, un
normalas darbibas laika indikatori nepartraukti deg balta krasa.

Indikatori norada arT katra lielapjoma konteinera pasreizéjo statusu:

« Kad lielapjoma padeves konteiners ir gandriz tukss vai atkritumu konteiners ir gandriz pilns, ta
indikators mirgo balta krasa.

« Jalielapjoma padeves konteiners ir tukss vai atkritumu konteiners ir pilns, un tas ietekme
pasreizéjas sérijas apstradi, ta indikators mirgo sarkana krasa.

« Kad lielapjoma konteiners tiek iznemts, izslédzas ta fona apgaismojums, un ta mark&juma
indikators instrumenta mirgo balta krasa.

0 Lielapjoma konteineru indikatoru sistéma darbojas tikai ar BOND 6.0 vai jaunaku programmaturu.

Detalizétu informaciju par to, ka lielapjoma konteineri tiek raditi System status (Sistémas statuss) ekran3,
skatiet ar1 5.1.3.6 - Lielapjoma konteineru statuss.
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2.2.7.2 BOND-MAX

BOND-MAX ir vienas durvis, kas atveras uz leju, lai varétu pieklut lielapjoma konteineriem. Durvim ir
caurspidigs panelis, kas lauj apskatit reagentu lTmenus lielapjoma konteineros (kas arf ir caurspidigi).

Durvis nofiksé vieta magnétiski aizslégi. Lai atvertu ieprieks€jo instrumentu durvis (bez roktura), pavelciet
durvju augsSpuseé jebkura no pusém.

Lielapjoma konteineru nodalijuma durvim iekrasoSanas laika jabut aizvertam. Ja durvis ir atvértas,
sistémas statusa ekrana paradas bridinajuma indikators (skat. 5.1.2 - Aparatiras statuss), un visu

pasreiz€jo sériju apstrade var tikt apturéta.

Instrumenta atkritumi tiek novaditi uz standarta vai bistamo atkritumu konteineriem atkariba no reagenta
atkritumu statusa (attieciga gadijuma jums ir jaiestata reagenti, kuri tiek apziméti ka bistamie atkritumi —
skat. 8.2.1 - Reagentu pievieno$ana vai redigésana).

BOND-MAX lielapjoma reagentu konteineri ir aprikoti skidruma limena sensoru, kas bridina, kad reagenta
limenis ir zems; atkritumu konteineriem art ir Skidruma limena sensori, kas bridina, kad atkritumu limenis
ir parak augsts. Norades par uzpildiSanu un iztukSoSanu skatiet 12.2 - Lielapjoma konteineri.

BOND-MAX ir paredzéta vieta Sadiem konteineriem virziena no kreisas puses uz labo:

Stacija Konteiners Izmers Krasa Reagents
(L)
1 Bistamie atkritumi 2 Brina Bistamie atkritumi
2 ER1 1 Violeta BOND Epitope Retrieval Solution 1*
3 ER2 1 Gaisi violeta | BOND Epitope Retrieval Solution 2*
4 Atvaskosanas 2 Sarkana BOND Dewax Solution*
skidums
5 Dejonizéts udens 2 Zila Dejonizéts udens
Mazgasanas Zala BOND Wash Solution*
buferskidums
7. Spirts 2 Oranza Spirts (reagenta kategorija)

*|zmantojiet tikai BOND reagentus — neaizstajiet tos ar alternativiem produktiem.

Epitopu izguves un/vai atvaskos$anas reagentu konteinerus var iznemt no instrumenta, ja tie netiek lietoti
— skat. 10.6.1.1 - Lielapjoma reagentu konteineru atsp&josana.
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2. Aparatra

Parliecinieties, ka katra lielapjoma konteinera etiketes krasa un drukatais apraksts atbilst tiesi zem
tvertnes esosajai instrumenta dobuma etiketei.

Attéls 2—-17: BOND-MAX lielapjoma reagenti novietoti vieta
Argjais atkritumu konteiners

Aré&jais standarta atkritumu konteiners ar devinu litru ietilpibu ir ieklauts BOND-MAX.

Komplekta ieklautais konteiners ir aprikots ar diviem vakiem — viens savienotajiem un otrs atkritumu
iztukSoSanai. Nekada gadijuma nenonemiet $a konteinera savienotaja vacinu.

Attéls 2-18: BOND-MAX arégjais atkritumu konteiners

Skidruma linija savienojas ar iespiezama savienotaja apstrades modula aizmuguréja parsega apakséja
labaja stirT. Skidruma limena sensors tiek pievienots tris kontaktu savienotajam parvalka aug$éja kreisaja
pusé (skat. Attéls 2—-26).

Informaciju par aréja konteinera iztuk§o$anu un uzturédanu skatiet 12.2.4 - Aréjais atkritumu konteiners
(tikai BOND-MAX).

Pirms turpinat, nodroSiniet, ka esat sanémis(-usi) atbilstoSu apmacibu $is

| Dazi no imiinhistokimija un in situ hibridizacija izmantotajiem reagentiem ir bistami.
é;% proceduras veik$anai:

a. rikojoties ar reagentiem vai tirot instrumentu, valkajiet lateksa vai nitrila
cimdus, aizsargbrilles un citu atbilstigu aizsargapgérbu,

b. rikojieties ar reagentiem un kondensatu un utilizgjiet tos saskana ar visam
attiecigajam proceduram un valsts noteikumiem, kas piemeérojami
laboratorijas centram.
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Dazi apstrades modujos BOND-IIl un BOND-MAX izmantotie reagenti ir
uzliesmojosi:
« nenovietojiet liesmu vai aizdegSanas avotu apstrades modulu tuvuma,
« péc uzpildiSanas vai iztukSoSanas parbaudiet, vai visi lielapjoma konteineru
vaki ir pienacigi noslégti.

Pirms areja atkritumu konteinera iztukSoSanas vienmer atvienojiet sensoru un
skidruma savienotajus ($ada seciba). Neméginiet izliet Skidrumu no konteinera,
kamer joprojam ir pievienots vads un caurule.

2.2.8 AtsuksSanas zonde

Atsiksanas zonde iesiic reagentus no konteineriem, nogada reagentus uz slaidiem slaidu iekraso$anas
blokos un sajauc hromogénus maisiSanas iekarta. Ta satur Skidruma limena sensoru, lai noteiktu
reagenta [imeni (skatit sadalu 8.3.1 - Reagenta tilpuma noteik$ana).

7N

E
|

|

Attéls 2—-19: Atsuksanas zonde robota svira

J

Katra konteinera ir atlikuma tilpums, ko zonde nevar iesiikt. So tilpumu atlikumu sauc par “brivo tilpumu”.
Katra konteinera veida briva tilpuma apjoms atskiras (skatit 18.5 - Ekspluatacijas parametri sadala
18 - Specifikacijas, lai apliikotu briva tilpuma vértibas).

Skatit sadalu 12.6 - Atsuk$anas zonde, lai iegitu noradijumus atsiikSanas zondes apkopei.

BOND 6.0 Lietotaja rokasgramata (NAV PAREDZETA ASV un Kinai) Parsk. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 37
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2.2.9 Mazgasanas bloks un maisisanas iekarta

— ] OO0 —

Attéls 2—-20: Mazgasanas bloks ar iebuvetu maisisanas iekartu
Mazgasanas zona atrodas kreisaja pusé (1. norade) un maisiSanas iekarta atrodas labaja pusé
(2. norade)

Kreisas puses mazgasanas zona atrodas nelielas atveres atsuk$anas zondes mazgasanai.

Mazgasanas bloka labaja pusé atrodas maisisanas iekarta, kas sastav no seiem dobumiem. Sie ir
maisisanas flakoni ir paredzéti Tsa deriguma reagentiem, kas jasajauc tiesi pirms lietoSanas. Reagentu
sajauk$anu nosaka programmatdra atkariba no reagenta veida.

BOND programmatura izseko maisiSanas iekartas stavokli un neinicializé BOND-IIl vai BOND-MAX, ja
izsekosana konstatétais iekartas stavoklis nav tirs un iztuksots (skatit 5.1.2 - Aparatiras statuss). Ja
inicializacijas laika tiek zinots, ka maisiSanas iekarta ir netira vai ka taja ir Skidrums, parliecinieties, ka
iekarta ir tira un iztukSota, pirms pazinojuma dialoglodzina noklikskinat uz OK (Labi). Ja jis turpinasiet
stradat ar netiru un/vai neiztuk$otu maisiSanas iekartu, var tikt piesarnoti reagenti vai var parplist
maisiSanas flakoni.

Vienmer parliecinieties, ka ir ievietota maisiSanas iekarta — apstrades modulis netiks inicializéets bez tas.
Inicializacijas laika BOND sistéma skené maisiSanas iekartas etiketi, lai parbaudrtu, vai ta ir ievietota. Ja
BOND programmatura nevarés noteikt tas ID, tiks paradits pazinojums ar aicinajumu apstiprinat, ka ir
ievietota maisiSanas iekarta.

MaisiSanas iekartas uzturéSanas noradijumus skatiet 12.7 - Mazgasanas bloks un maisisanas iekarta.
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2.2.10 Lielapjoma skidrumu roboti (tikai BOND-III)

Attéls 2—-21: BOND lielapjoma skidrumu robots (1) parvietojas pa vadiklas sliedi (2), kas atrodas katra
slaidu iekraso$anas bloka.

Ja galvenais robots un/vai lielapjoma skidrumu roboti turpina darboties ilgak neka
piecas sekundes péc apstrades modula vaka atverSanas, nekavéjoties sazinieties
ar klientu atbalsta dienestu.

BOND instrumenta ir tris lielapjoma Skidrumu roboti, kas parvietojas pa vadiklas sliedi katra slaidu
iekrasosanas bloka un dozé reagentus uz visiem ievietotajiem slaidiem. Roboti doze tikai lielapjoma
reagentus, savukart atsiik§anas zonde dozé reagentus no konteineriem reagentu platforma un dazus
lielapjoma reagentus. Katram lielapjoma skidruma robotam ir mazgasanas bloks savas padeves zondes
skalo$anai un tirisanai.

2.2.10.1 Lielapjoma skidruma robota manuala atgrieSana sakumstavokli

Ja lielapjoma Skidruma robots partrauc darboties un atrodas slaidu iekraso$anas bloka, nospiediet pogu
Load/Unload (lelade/izlade), lai parslégtu to atpakal sakumstavokli. Ja tas joprojam atrodas slaidu
iekrasosanas bloka, veiciet turpmak noraditas darbibas, lai manuali atgrieztu to sakumstavokli un izgutu
visus slaidus no slaidu iekrasoSanas bloka.

1. Parliecinieties, ka apstrades modulis darbojas tuksgaita bez ieplanotiem sériju apstrades cikliem
vai apstrades, péc tam izslédziet to.

2. Uzmanigi paceliet dozésanas bloku uz lielapjoma skidruma robota (skat. Attéls 2-22), lidz zonde
neskar augséjo platni.

3. Bidiet robotu pa sliedi uz slaidu iekrasosanas bloka aizmuguri. Veiciet I€énas, vienmérigas kustibas
— nespiediet parak strauiji.

ﬁ Virziet, l1dz robots vairs nesaskaras ar augsejas platnes sliedi — nebidiet to lidz gala atdurei.

BOND 6.0 Lietotaja rokasgramata (NAV PAREDZETA ASV un Kinai) Parsk. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 39



2. Aparatura

Attéls 2—22: Paceliet dozeésanas bloku, ka noradits, un virziet lielapjoma skidruma robotu pa slaidu
iekrasosanas bloka vadiklas sliedi.

4. Kad robots vairs nesaskaras ar augsejo platni, aizveriet vaku un ieslédziet apstrades moduli.
Inicializacijas rutinas gaita slaidu iekrasosanas blokam ir jaatblokéjas.
Ja slaidu iekrasoSanas bloks neatblokéjas, skatiet 12.4.1 - Manuala slaidu iekrasosanas bloku
atblokésana sniegtos noradijumus par slaidu paplates izgisanu.

5. lzvelciet slaidu paplati un slaidus.
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2.2.11 Slirces

Slirces izsiic un dozé precizus reagentu $kidruma daudzumus, kas nepiecieSami BOND sistéma. Sliréu
uzturé$anas noradijumus skatiet Seit: 12.13 - Slirces.

Nodrosiniet, ka normalas darbibas laika slirces durvis ir aizvértas (BOND-MAX) vai
Slirces vaks (BOND-III) ir uzlikts. Ja Slirce vai $lirces stiprinajums k|Gst valigs, no
Slirces var izsmidzinaties zem spiediena esosais reagents.

2.2.11.1 BOND-III

BOND-IIl ir Cetri Slircu sukni, kas atrodas zem priekséja vaka. Pirmos tris Slir€u suknus virziena no kreisas
puses uz labo izmanto SSA1, SSA2 un SSA3 lielapjoma Skidrumu roboti, ka noradits ieprieks. Ceturto
galveno §lirces sukni izmanto atstik$anas zonde.

3 3 & &

Y BN W s e — R —— =

Attéls 2—-23: BOND Slirces

Pirms sérijas apstrades uzsaksanas vai apstrades modula inicializéSanas
parliecinieties, ka $lircu modulis ir pilniba aizverts (skat. 12.4.1 - Manuala slaidu
iekrasosanas bloku atblokésana). Pret&ja gadijuma ierices darbibas laika var tikt
bojatas $lirces.
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2.2.11.2 BOND-MAX

BOND-MAX ir viens $lirces siknis, kas atrodas nodalljuma instrumenta labaja puseé. Sis ir $lirces varsts ar
devinam pieslégvietam (viena pieslégvieta netiek izmantota) un uzskrivéjamu $lirces cilindru un mazu

skavu.

Attéls 2—-24: BOND-MAX §lirce ar devinam pieslégvietam

Lai parbaudrtu Slirces bloka stavokli, atveriet durvis, nospiezot un atlaizot noapaloto izcilni, kas atrodas
durvju priekSpuses vidusdala.

Vienmeér valkajiet aizsargapgérbu un cimdus.

=
[ —

-”

o
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Inicializacijas laika regulari parbaudiet un nomainiet, kad tas ir nepiecieSams vai kad tas tiek prasits —
skat. 12.13 - Slirces.

2.2.12 Barosanas sledzis

Sis ir parslédzams viena taustina slédzis, kas atrodas uz apstrades modula labas puses apvalka. To
izmanto apstrades modula ieslégSanai un izslég$anai.

« Barosanas sledza atrasanas vietu uz BOND-II| skatiet Attéls 2-3.
« BarosSanas sledza atrasanas vietu uz BOND-MAX skatiet Attels 2-5.
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2.2.13 Aizmuguré€jais apvalks

Nenonemiet apstrades modula apvalkus un neméginiet piek|at ierices iek$&jiem
komponentiem. BOND apstrades modula iekSien€ ir bistams spriegums, un Sie
uzdevumi butu javeic tikai Leica Biosystems apstiprinatiem kvalificEtiem apkopes

tehnikiem.

2.2.13.1 BOND-III

Attéls 2—-25 paradits BOND apstrades modula aizmuguréjais vaks.
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Apzimeéjumi Apzimejumi
1 Sledzi 3 Elektribas padeves

piesléegums

2  DrosSinata;ji
4 Ethernet savienojums

Attéls 2—25: BOND aizmuguréjais apvalks

Noradijumus par drosinataju nomainu skatiet sadala 12.14 - BaroSanas drosinataji.

Instrumenta pacelSanai neizmantojiet divus melnos rokturus, kas atrodas uz
BOND-IIl instrumenta aizmuguréja apvalka.
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2.2.13.2 BOND-MAX

Attéls 2-26 redzams BOND-MAX apstrades modula aizmugurgjais apvalks. (Nemiet vér3, ka
iepriekséjiem instrumenta modeliem ir tikai viens barosanas ventilators.)
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Apzimé&jumi Apzimé&jumi
1 Sléedzi 5  Argjais atkritumu
2  BarosSanas ventilatori savienojyms caurulém (skat.
o 12.2.4 - Ar€jais atkritumu
3  Drosinataji konteiners (tikai BOND-
4  Elektribas padeves MAX))
pieslegums 6. Argjais atkritumu

savienojums Skidruma
limena sensoram (skat.
12.2.4 - Argjais atkritumu
konteiners (tikai BOND-
MAX))

7. Ethernet tikla savienojums

Attéls 2-26: BOND-MAX aizmugur€jais apvalks

Noradijumus par drosinataju nomainu skatiet 12.14 - BaroSanas drosinataji.
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2.2.13.3 Apstrades modula atvienoSana

Lai atvienotu BOND-IIl vai BOND-MAX apstrades moduli no elektrotikla, veiciet turpmak noraditas
darbibas.

1. lzslédziet stravas padevi, izmantojot slédzi, kas atrodas apstrades modula labaja puse.

2. lzsekojiet stravas padeves kabeli no apstrades modula stravas padeves kontaktligzdas (Attéls 2-
25 3. elements, Attéls 2-26 4. elements) [idz kontaktligzdai siena. Atvienojiet stravas padeves
kabeli no kontaktligzdas.

3. Atvienojiet kontaktspraudni no apstrades modula aizmugures.

2.3  BOND Kontrolleris un terminali

Visas BOND sistémas ietver BOND kontrolleri, kura tiek veikta visa programmatiras apstrade. Vienas
darbvietas instalacijas (skat. 3.1.1 - Vienas darbvietas konfiguracija) klienta programmatira darbinasanai
izmanto vienu kontrolleri ar tastatdru, peli un monitoru. Vienas darbvietas instalacijas ir piemeérotas piecu
vai mazak apstrades modulu darbinasanai.

Laboratorijas ar BOND-ADVANCE instalacijam (skat. 3.1.2 - BOND-ADVANCE), kuras ir vairak neka pieci
apstrades moduli, ir papildu BOND terminali. Sajas instalacijas lielaka dala lietotaja mijiedarbibas ar
BOND programmatiru notiek terminalos, un katrs no tiem var kontrolét jebkuru vai visus apstrades
modulus. Tapat vienu(-us) un to(-os) pasu(-us) apstrades moduli(-lus) var vadit no vairakiem terminaliem.

BOND kontrolleris turpina veikt visas programmatiras apstradi. Kontrolleriem BOND-ADVANCE
instalacijas ir augstaka specifikacija neka vienas darbvietas instalacijas, un tie ietver vairakus atkartotu
meérijumu [imenus, lai nodrosinatu izcilu uzticamibu.

Dazas BOND-ADVANCE instalacijas ir ietverts sekundarais (dublésanas) kontrolleris. Sis kontrolleris
registré visus primara kontrollera procesus, un uz to var parslégties primara kontrollera darbibas
traucéjumu gadijuma. Ideala gadijuma sekundaros kontrollerus nevajadzétu novietot blakus primarajam
kontrollerim, lai samazinatu varbatibu, ka abi kontrolleri tiek bojati lokalizéta notikuma dél.

Vienas darbvietas instalacijas kontrollerim ir pievienots slaidu markésanas printeris un rokas svitrkodu
skeneris, bet BOND-ADVANCE instalacijas — katram terminalim.

optimalu BOND sistémas vadibu. Lai izvairitos no aizkavéjumu vai traucejumu
iespéjamibas sistémas vadiba, neinstal€jiet BOND kontrollert vai terminali nekadu
papildu programmatru.

2 BOND kontrollera operétajsistéma un programmatira ir paredzéta, lai nodrosinatu
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2.4  Rokas svitrkodu skeneris

Attels 2—-27: Rokas svitrkodu skeneris

USB rokas svitrkodu skeneri tiek pievienoti kontrollerim (vienas darbvietas instalacijas) vai terminaliem
(BOND-ADVANCE instalacijas). Tos izmanto reagentu registréSanai un tos var izmantot art slaidu
identificésanai, ja tiek lietoti 1D vai 2D svitrkodu ID (skat. 6.5.6 - Slaida manuala identificésana).

Ja jusu BOND sistéma ir jauninata no iepriek$gjas versijas, jus varat turpinat izmantot esoso svitrkoda
skeneri. Tomer Sis iepriekS€jais modelis neatbalsta 2D svitrkodus.

Rokas svitrkodu skeneris ir jainstal€ un jalieto, kas tiek instaléta BOND sistéma. UzturéSanas un
konfiguracijas noradijumus skatiet 13.1 - Rokas svitrkodu skeneri.

2.4.7 Rokas svitrkodu skenera lietoSana

lepriekséjais simbolu svitrkodu skenera modelis izstaro lazera gaismu, savukart velakaja Honeywell
svitrkodu skenera modell tiek izmantota gaismas diode. leverojiet bridinajumu par lazera apdraudéjumu
talak.

Lazera apdraudgéjums. lesp&jami smagi acu bojajumi. Izvairieties no acu
nonaksanas tieSa saskaré ar lazera stariem.

Lai nolasitu svitrkodu, versiet skeneri pret to un nospiediet nolasitaja pogu. Turiet skeneri t3, lai sarkana
linija nosegtu svitrkodu visa garuma. Kad svitrkods tiek atpazits, skeneris nopikst un indikators iedegas
zala krasa. Ja svitrkods netiek atpazits, skeneris nopikst un indikators iedegas sarkana krasa.

Neturiet svitrkodus parak tuvu skenerim. Ja skeneris neatpazist svitrkodu, méginiet pavirzit to talak no
svitrkoda.

Kad skeneris tiek novietots stativa, tas darbojas brivroku rezima un, nolasot svitrkodu, nav janospiez
nolasttaja poga.
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2.5 Slaidu marketajs

Vienas darbvietas BOND sistémas ietver vienu slaidu markésanas printeri (sauc par ,slaidu markétaju”),
kas savienots ar kontrolleri. BOND-ADVANCE instalacijas katrs terminals tiek savienots ar atsevisku
slaidu markétaju.

Slaidu markétaji druka pashiméjosas etiketes, kuras piestiprinat slaidiem to identificéSanai. Visas etiketes
ietver unikalu slaida ID, kas attélots svitrkoda vai burtciparu rakstzimju veida (skatit 10.5.2 - Lietu un
slaidu iestatTjumi). BOND lieto ID, lai automatiski identificétu slaidus, kad tie tiek ieladéti apstrades
modulos. Jis varat konfigurét citu informaciju, ka ar1 ID, kas paradisies uz etiketém — skatit

10.3 - Etiketes .

Dazas laboratorijas izmanto slaidu etiketes, kas izdrukatas no to LIS, tomeér Sajas sistémas joprojam ir
ieklauts BOND slaidu markétajs visiem slaidiem, kas izveidoti ar BOND kliniskiem klientiem.

Slaidu markeétaju iestata ka dalu no standarta BOND instalacijas. Ja jus pievienojat vai nomainat slaidu
marketaju, konfigurégjiet to administracijas klienta ekrana Hardware (Aparatira) (skattt 10.6.3 - Slaidu
markétaji). Lai iegltu informaciju par etikesu un lentes nomainu, ka art tirisanu, izmantojiet markétaja
komplektacija ieklautos dokumentus.

Izmantojiet tikai BOND slaidu etiketes un drukas lenti. Apstradajot paraugus ar
BOND-IIl un BOND-MAX instrumentiem, etiketes neatliméjas un turpina but
salasamas.

2.6  Paligaprikojums

Saja sadala aprakstits paligaprikojums, ko izmanto kopa ar sistému BOND.
e 2.6.1-Slaidi

e 2.6.2-BOND Universal Covertiles
« 2.6.3-Reagentu sistémas un konteineri

2.6.1 Slaidi

BOND-IIl un BOND-MAX apstrades modulos izmantojiet tikai atbilstoSa izméra stikla slaidus. Neatbilstosa
izmeéra slaidi var neprecizi izvietoties slaidu paplatés un Covertiles tiem var nepiegult. Abas Sis
neatbilstibas var ietekmét iekrasosanas kvalitati.

Leica Biosystems iesaka Leica BOND Plus slaidus, kas paredzéti lieto$anai BOND sistéma. Siem pozitivi
uzladeétajiem slaidiem ir ne tikai optimals izmérs BOND slaidu paplatém un Covertiles — tie ir art markéti,
apziméjot zonas, kuras jaievieto audi 100 uL un 150 pL dozésanai (skatit 6.5.8 - DozEésanas apjomi un
audu novietojums uz slaidiem).

Ja izmantojat savus slaidus, tiem jaatbilst talak noraditajam specifikacijam.
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Izmeri Platums: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 collas)
Garums: 74,9-76,0 mm (2,95-2,99 collas)

Biezums: 0,8-1,3 mm (0,03-0,05 collas)
Etiketes zona Platums: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 collas)

Garums: 16,9-21,0 mm (0,67-0,83 collas)
Materials Stikls, 1SO 8037/1

Neizmantojiet bojatus slaidus. Pirms ievietoSanas apstrades modult
parliecinieties, ka visi slaidi ir pareizi novietoti uz slaidu paplatem.

cauri slaidu paliktnim un maintt skidruma pliismu zem Covertiles, tadéjadi

2 Neizmantojiet slaidus ar noapalotiem vai nogrieztiem stiriem. Sie slaidi var izkrist
ietekmejot iekrasosanas kvalitati.

2.6.2 BOND Universal Covertiles

BOND Universal Covertiles ir caurspidigi plastmasas parsegi, kas
iekrasosanas laika parklaj slaidus. Kapilara plusma uzsiic uz slaidiem
uzpilinato reagentu starp Covertiles un slaidiem, nodrosinot maigu,
vienmeérigu audu parklajumu. Covertiles samazina nepiecieSama reagenta
daudzumu un aizsarga slaidus no izzusanas starp parklasanam.
Covertiles ir butiska BOND iekrasoSanas sistémas dala, un tas vienmer

jaizmanto.

Novietojiet Covertiles uz slaidiem péc slaidu novietoSanas uz slaidu
paplatém (skatit sadalu 4.1.3.5 - Slaidu ielade). Parliecinieties, ka
Covertiles ir novietotas pareizi un katrs Covertile sasaurinajuma esosais
ierievis (apziméts ar apli fotoattéla pa labi) iegulst slaidu paplates rieva.

Pastav divi Covertile dizaini, kurus var savstarpégji aizstat. Jaunais dizains
ietver iezimes (nosaukums Leica, neliela aplveida atzime un projekcija
augséja kreisaja star), kas |auj skaidrak pamantt, ja Covertile ir nepareizi novietots uz slaida.

Attéls 2-29: BOND Universal Covertile (jaunais dizains)
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Covertiles var izmantot atkartoti lidz pat 25 reizém, ja tie nav butiski mainijusi krasu vai bojatas un ja tas
tiek pienacigi tiritas (skatit sadalu 12.3 - Covertiles). Likvidéjiet bojatas Covertiles.

0 Dazas noteikSanas sistémas, pieméram, Bond™ Oracle™ HER2 IHC sistémai un Leica HER2 FISH, ir
nepiecieSams izmantot jaunas (t. i., nelietotas) Covertiles. Pirms izmantosanas parbaudiet attiecigos
lietoSanas noradijumus.

2.6.2.1 Slaidu paplates

Izmantojiet slaidu paplates, lai nofiksétu slaidus un Covertiles viet3, kad tie tiek ieladéti BOND-III vai
BOND-MAX apstrades moduli. Katra paplate var ievietot desmit slaidus.

Pastav divu veidu slaidu paplasu dizaini, kuri ir savstarpégji aizstajami.

Attéls 2-30: Slaidu paplate (vecais dizains (kreisaja pus€) un jaunais dizains (labaja pus€))

Noradijumus par slaidu un Covertiles ievietoSanu apstrades moduli skatiet 4.1.3.5 - Slaidu ielade.

2.6.2.2 Reagentu paplates

Reagentu paplates satur BOND reagentu konteinerus ar tilpumu 7 ml un 30 ml un BOND titréSanas
konteinerus ar tilpumu 6 ml. Paplates ieladé apstrades modula reagentu platforma (skat.
2.2.6.5 - Reagentu platforma).

Attéls 2—-31: Reagentu paplate

Konteineru poZzicijas reagentu paplatés tiek numurétas no ta gala, kas atrodas vistalak no roktura
(1. pozicija), l'dz pozicijai, kas atrodas vistuvak rokturim (9. pozicija).

Noradijumus par reagentu ievietoSanu apstrades moduli skatiet 4.1.4 - Reagentu iepildisana.
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2.6.3 Reagentu sistémas un konteineri

Reagentu paplatés var izmantot dazadu veidu reagentu konteinerus.

2.6.3.1 Reagentu sistemas

Reagentu sistémas ir ieprieks noteiktu reagentu komplekti reagentu paplaté. BOND izmanto tris veidu
reagentu sistémas:

« BOND noteikSanas sistemas,
o Leica teranostikas sistémas,
« BOND tiriSanas sistemas.

Lai iegltu detalizetu informaciju par katru no tam, skatiet 8.1 - Reagentu parvaldibas parskats.

Reagentu sistému registre, noskengjot svitrkodu(s) uz tas reagentu paplates saniem, nevis noskengjot
svitrkoda etiketes uz katras sastavdalas konteineriem. Sistému veidojo$o reagentu konteineri nav
registréti atseviski — tie ir blokéti paplaté, un tos nedrikst iznemt vai parkartot. Kad reagentu sistéma ir
izlietota vai tai ir beidzies deriguma termins, izmetiet visu paplati un konteinerus.

2.6.3.2 BOND lietosanai gatavi reagenti

BOND lieto$anai gataviem reagentiem izmanto konteinerus, kas atbilst reagentu paplatém. Sie reagenti
tiek piegadati BOND sistémai optimiz&tas koncentracijas, tadé| pirms lietosanas tie ir tikai jaregistré un
jaatver.

Konteineros var iepildit dazadus reagentu tilpumus, no 3,75 ml Iidz 30 ml, atkariba no reagenta veida.

2.6.3.3 Atvertie konteineri

Atvertie konteineri ir tuksi, tiri konteineri lietotaja nodrosinata reagenta (piemé&ram, primaras antivielas)
glabasanai. Tie ir pieejami ar tilpumiem 7 ml un 30 ml. Atvértos konteinerus var izmantot tikai ar vienu
reagentu, un tos var uzpildit atkartoti t3, lai katrs konteiners nodrosinatu maksimali 40 ml reagenta (skat.
8.3.2.4 - Atverta reagenta konteinera uzpilde).

BOND sistéma drikst izmantot tikai BOND atvértos konteinerus — neméginiet izmantot citus konteinerus
(iznemot titrésanas konteinerus) lietotaja piegadatajiem reagentiem.

2.6.3.4 Titresanas konteineri

Ir pieejami arT Tpasa lietojuma titréSanas konteineri (skatit 14.2.1.4 - TitréSanas komplekts ). Tie ietver
nonemamu ieliktni ar tilpumu 6 ml vieglai reagenta nomainai konteinera, pieméram, koncentracijas
optimizacijas laika. Tapat ka atvertos konteinerus, katru titréSanas konteineru var uzpildit un izmantot, lai
ievaditu I1dz 40 ml reagenta, neierobeZojot izmantoto ieliktnu skaitu. BOND titréSanas komplekta katram
konteineram ir ieklauti desmit ieliktni, kas pieejami no Leica Biosystems.
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2.7 Instrumenta parvietosana

Sazinieties ar klientu atbalsta dienestuy, lai parvietotu apstrades moduli liela
attaluma vai transportétu to labosanas vai utilizacijas nolukiem. Apstrades
modulis ir Joti smags un lietotajam to nav paredzéts parvietot.

Neaizsedziet ventilacijas atveres, kas atrodas instrumenta aizmuguré. Tapat
neapklajiet ventilacijas atveres, kas atrodas uz $lir¢u durvim (BOND-MAX).

Ja BOND instrumenta parvietoSanas attalums ir neliels, apsveriet talak izklastitos aspektus, pirms
turpinat.
« Nodrosiniet, lai grida spétu izturét iekartas svaru, skatit 18.2 - Fiziskie parametri un
18 - Specifikacijas, lai noskaidrotu izmérus, un pirms parvietoSanas parbaudiet vietéjas prasibas.
« Pirms apstrades modula darbinasanas, novértégjiet elektromagnétisko vidi, lai novérstu
traucéjumus.
« Nelietojiet BOND instrumentu spéciga elektromagnétiska starojuma avotu tuvuma. Piemers:
neekranéti paredzami radiofrekvencu avoti, kas var traucét pareizai darbibai.
« Neceliet BOND instrumentu ar autoiekraveju.
« lzmantojiet tikai komplektacija ieklauto stravas padeves vadu un nodroSiniet, lai operators varétu
piek|ut stravas padeves piesléegumam, kam ir pieslégts stravas padeves vads.
« Pirms parvietoSanas parliecinieties, ka stravas padeves vads un tikla kabelis ir atvienoti.
« Nodrosiniet atbilstosu ventilaciju.
« Pirms parvietoSanas iztukSojiet atkritumu konteinerus.

« Pirms parvietoSanas noteikti atblokéjiet visus ¢etrus BOND instrumenta (vai BOND-MAX ratinu)
ritentinus, un jaunaja atrasanas vieta nofiks€jiet tos atkartoti.

2.8 Instrumenta ekspluatacijas
partrauksana un utilizacija

Instruments, tostarp ta dalas un saistitie piederumi, ir jautilize atbilstosi vietéjam proceddram un
noteikumiem. Utilizgjiet visus ar instrumentu izmantotos reagentus saskana ar reagentu razotaja
ieteikumiem.

Pirms instrumenta, ta daju un piederumu atgrieSanas vai utilizéSanas veiciet tiriSanu un piesarnojuma
novérsanu saskana ar vietéjam proceduram un noteikumiem.

Visi elektroniskie atkritumi ES jalikvidé saskana ar Elektrisko un elektronisko iekartu atkritumu direktivu
(2012/19/ES). Regionos arpus ES ievérojiet vietéjas elektronisko atkritumu utilizé$anas procediras un
noteikumus.

Ja jums nepiecieSama palidziba, sazinieties ar viet€jo Leica Biosystems parstavi.
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ST lapa ar noliku ir atstata tuksa.
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3. Programmaturas
parskats (BOND
kontrollen

S nodala ir paredzéta tam, lai palidz&tu jums iepazities ar BOND programmatiras visparigajam
funkcijam. Instrukcijas par programmatdras lietoSanu, lai palaistu apstrades modulus un parvaldrtu
slaidus, lietas un reagentus skatiet attiecigajas sadalas. Administracijas klienta instrukcijas skatiet
10 - Administracijas klienta profils (BOND kontroller?).

« 3.1-Sistémas arhitektura

« 3.2-BOND programmaturas palaiSana un izslégsana
o 3.3 - Lietotaja statuss

o 3.4-Klniska klienta saskarnes parskats

« 3.5-BOND informacijas panelis

« 3.6 - Pazinojumi, bridinajumi un trauksmes signali
o 3.7 - Parskati

« 3.8-Palidziba

o 3.9-Par BOND

« 3.10 - BOND datu definicijas

« 3.11 - Programmaturas atjauninajumi
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3. Programmatdiras parskats (BOND kontrolleri)

3.1 Sistemas arhitektura

BOND programmatdras 6.0 versija ikdienas lietoSanas zina ir lidziga iepriek§€jam BOND versijam, bet ir
ievérojami mainits saskarnes izskats.

Lietotaji mijiedarbojas ar BOND programmaturu, izmantojot divus “klientus” — faktiski, divas atseviskas
programmas. Tas ir kliniskais klients (vai vienkarsi “klients”) un administracijas klients. Kliniskais klients ir
paredzéts ikdienas darbibu veik$anai — reagentu, protokolu, lietu un slaidu iestati$anai, gatavojoties
apstradei, un péc tam apstrades modula sériju apstrades uzraudzibai un kontrolei. Administracijas klients
tiek izmantots, lai konfigurétu paplasinatos iestatijumus, kas reti tiek mainiti pec sakotnéjas iestatiSanas.
Tie ietver slaida etikesu konfiguracijas, aparatiiras savienojumus un lietotaju kontus (skatit

10 - Administracijas klienta profils (BOND kontrollert)).

« 3.1.1-Vienas darbvietas konfiguracija
« 3.1.2- BOND-ADVANCE
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3. Programmatdras parskats (BOND kontrollert)

3.1.1 Vienas darbvietas konfiguracija

Vienas darbvietas instalacijam ir tikai viens “BOND kontrolleris”, kas ir vienotais punkts lietotaja
mijiedarbibai ar BOND programmataru (un apstrades modulu kontrolei ar tas starpniecibu). BOND
kontrolleris veic visu sistémas programmatiras apstradi un uztur sistémas datubazi, kur tiek glabata
informacija par lietam un slaidiem. Tam ir pieslégta tastatira, pele un monitors, ka ari slaidu etikesSu
printeris un skeneris.

Vienas darbvietas instalacija ir maksimali at|auti pieci apstrades moduli. Ja nepiecieSams lielaks
apstrades modulu skaits, veiciet sistémas uzlaboSanu uz BOND-ADVANCE.

Apziméjumi

1 2

1 LIS savienojums

2 Apstrades moduli
(maksimali pieci)
I . 3 Kiiniskais klients /
— Administracijas klients

4 BOND kontrolleris
o

s -
T

/

h

Attéls 3—-1: Vienas darbvietas instalacijas diagramma

BOND 6.0 Lietotaja rokasgramata (NAV PAREDZETA ASV un Kinai) Parsk. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022

55



3. Programmatdiras parskats (BOND kontrolleri)

3.1.2 BOND-ADVANCE

BOND instalacijas ar vairak neka pieciem apstrades moduliem ir konfigurétas ka vairaku darbvietu
BOND-ADVANCE instalacijas. BOND kontrolleris turpina veikt visu programmatiras apstradi visa sistema,
bet lielaka dala ievadito datu nak no BOND-ADVANCE terminaliem, kas atrodas netalu no ta kontrolétajam
apstrades modula darba stinam (kas BOND programmatiira sauktas par ,grupam®). Grupas ir noteiktas
administracijas klienta profila.

Kontrollerim pieslégtais monitors attélo ,BOND informacijas paneli*’, kura redzams kopsavilkums par
katra sistémas apstrades modula reallaika statusu (skatit 3.5 - BOND informacijas panelis). PEc
pieprasijuma informacijas paneli var savienot ari ar ipasu terminali. Administracijas klienta profilu var
darbinat no jebkura terminala.

Dazam laboratorijam var but sekundarais kontrolleris, kas reallaika dublé visus BOND datus un uz ko var
parslégties primara kontrollera darbibas traucéjumu gadijuma. Detalizétu informaciju par to, ka to izdarft,
skatiet 16.2 - ParslégSanas uz sekundaro kontrolleri.

Apzimé&jumi Apzimé&jumi
1  Apstrades moduli grupas 4  BOND-ADVANCE kontrolleris
2 BOND-ADVANCE 5 BOND-ADVANCE terminali

informacijas panelis

3 LIS savienojums

Attéls 3—2: BOND-ADVANCE instalacijas diagramma — BOND-ADVANCE terminali kontrolé apstrades
modulus grupas, izmantojot BOND-ADVANCE kontrolleri.
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3. Programmatdras parskats (BOND kontrollert)

3.2 BOND programmaturas palaisana un

izslegsana

PalaiSana

BOND programmaturu var startét pirms vai péc jebkuru pievienoto apstrades modulu palaiSanas. Lai
palaistu programmatdaru:

1.

Vienai darbvietai: ja nepiecieSams, iesledziet BOND kontrolleri un pierakstieties operétajsistema
Windowse ka lietotajs “BONDUser”. Lai sanemtu paroli, sazinieties ar laboratorijas vaditaju. Nemiet
vera: ja sistéma ir jauna, sakotnéja parole nav konfiguréta.

BOND-ADVANCE : nepiecieSamibas gadijuma ieslédziet BOND-ADVANCE kontrolleri. Informacijas
panelim ir jaatveras automatiski (ja ta nav, Windows darbvirsma veiciet dubultklikski uz saisnes
BONDDashboard. Nospiediet <F11>, lai iestatitu Internet Explorer pilnekrana reZima).

Palaidiet nepiecieSamo terminali un pierakstieties operétajsistema Windows ka lietotajs
“BONDUSser". Lai sanemtu paroli, sazinieties ar laboratorijas vaditaju. Nemiet véra: ja sistéma ir
jauna, sakotnéja parole nav konfiguréta.

Lietotaja BONDUser parolei periodiski beidzas deriguma termins, tadel, sanemot attiecigas
uzvednes, jums ta bls jamaina péc pierakstiSanas.

Lai palaistu kliniska klienta vai administracijas klienta profilu (vai abus — tie var darboties paraléli),
veiciet dubultklikski uz attiecigas darbvirsmas ikonas.

levadiet savu BOND lietotajvardu un paroli.

Ja jUs atverat kliniska klienta profilu BOND-ADVANCE sistéma, jus varat izvéléties grupu, kurai
pieslégties.

BOND-ADVANCE kliniska klienta profils atceras pédéjo izvéléto grupu.

Jus jebkura laika varat mainit savu paroli pierakstisanas dialoglodzina. levérojiet noteiktas
laboratorijas procediras attieciba uz paroles mainas biezumu un paroles stiprumu. BOND
programmatira parolém jasastav no 4-14 rakstzimém un tam jasatur vismaz viens cipars.

Noklikskiniet uz Log on (Pierakstities).

Sistéma parada kliniska klienta profila ekranu vai administracijas klienta profila ekranu atkariba no
13, kurs atlasits. Virsraksta josla tiek attélots ta lietotaja lietotajvards, kurs paslaik ir pierakstijies
sistéma. Ja jus parnemat darbu ar iekartu no cita lietotaja, jums jaizrakstas no sa lietotaja profila
un japierakstas atkartoti, izmantojot savu lietotajvardu. BOND-ADVANCE sistéma virsraksta josla
parada ari paslaik atlastto grupu.

Ta ka BOND programmatira kontrolé svarigu aparatiru un glaba sensitivus datus,
nedarbiniet BOND kontrollerT citas lietojumprogrammas, jo tas anulés instrumenta
garantiju. Neizmantojiet BOND kontrolleri visparigajam darbam ar datoru.
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3. Programmatdiras parskats (BOND kontrolleri)

Darbvirsmas foni
Tiek izmantoti dazadi Windows darbvirsmas foni, lai atskirtu paslaik sistema pierakstita Windows
lietotaja veidu un paslaik pievienota kontrollera vai terminala lomu.

Vienas darbvietas
Parasti jums bis redzams “Controller BONDUser” fons, bet, ja apkopes inzenieris atrodas centr3, jus varat

redzet “Controller BONDService” fonu. Skatiet Attéls 3—-3.
L

BIOSYSTEMS

& 0

BOND

BOND BOND Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

Attels 3—3: BOND darbvirsmas foni: “Controller BONDUser” un “Controller BONDService”

BOND-ADVANCE
BOND-ADVANCE darbvirsmas fonos pieslégta kontrollera vai terminala ikona mainas atkariba no lomas.

Skatiet piemeérus Attéls 3—4.

= N RS

Attéls 3—-4: Terminala, atseviska kontrollera, primara kontrollera un sekundara kontrollera ikonas

Jus redzesiet ar dazadas ikonas, kas apzime lietotaja veidu. Skatiet Attéls 3-5.

3 & & 7o

Attéls 3—5: BONDUser, BONDService, BONDControl un BONDDashboard ikonas
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3. Programmatdras parskats (BOND kontrollert)

Izslegsana

Log out
+
Lai izslegtu kliniska klienta vai administracijas klienta profilu, funkciju josla noklikskiniet uz ikonas
Log out (Izrakstities). Pilniba izslédzot BOND sistemu, js varat izslégt programmatiru pirms vai péc
apstrades modulu izslégSanas.

Lietotaju mainas nepiecieSamibas gadijuma jus varat izslégt kliniska klienta profilu sérijas apstrades
laika. Tomeér nekad nejaujiet apstrades modulim darboties bez atvérta klienta profila, jo tad jis
neredzesiet nevienu bridinajumu un trauksmes signalu. Nekada gadijuma neizslédziet BOND kontrolleri
s€rijas apstrades laika.
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3. Programmatdiras parskats (BOND kontrolleri)

3.3 Lietotaja statuss

BOND sistema pastav tris veidu lietotaja statusi:

operators — var atjauninat reagentu krajumus, izveidot lietas un slaidus, uzsakt un kontrolét
iekrasoSanas sérijas, izveidot un redigét arstus un veidot parskatus,

vaditajs — veido un redigé protokolus, reagentus un panelus,
administrators — tam ir piekluve administracijas klientam, lai parvalditu BOND lietotajus un
konfigurétu sistémas méroga iestatijumus.

Lietotajiem var bit vairaki statusi. Vaditaji automatiski ieglst operatora statusu. Tikai tie lietotaji, kam ir
administratora statuss, var palaist administracijas klientu, un tikai lietotaji ar operatora vai vaditaja
statusu var palaist klinisko klientu.

Lietotajus izveido un statusu tiem pieskir administracijas klienta ekrana Users (Lietotaji) (skatit
10.1 - Lietotaji ).

Paslaik sistéema pierakstita lietotaja lietotajvards tiek attélots klienta loga virsraksta josla.

3.4  Kliniska klienta saskarnes parskats

Kliniska klienta ekrana augsdala un kreisaja puse ir pieejamas funkcijas, kas ir kopigas visam
programmatiras lapam. Saja sadala ir izklastitas $is funkcijas, ka ari aprakstitas programmatras
visparigas funkcijas.

3.4.1 - Funkciju josla

3.4.2 - Apstrades modula cilnes
3.4.3 - Tabulu kartosana

3.4.4 - Datuma formats

3.4.1 Funkciju josla

Funkciju josla atrodas BOND programmatiras ekrana augsdala un ta sniedz atru piek|uvi BOND
programmaturas galvenajam sadalam.

Noklikskiniet uz funkciju joslas ikonam, lai atveértu ekranu vai veiktu konkrétu funkciju, ka izklastits
turpmakaja tabula.

lkona Attelotais ekrans Merkis
(vai veikta
funkcija)

Slide setp

Slaidu iestatiSana | lzveidojiet lietas un iestatiet slaidus BOND programmatdira.

EE_,‘:; Papildinformaciju skatiet 6 - Slaidu iestatisana (uz BOND
kontrollera).
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3. Programmatdras parskats (BOND kontrollert)

lkona Attelotais ekrans Merkis
(vai veikta
funkcija)
Ercsoral s Protokola Redigéjiet un parvaldiet savus protokolus.
iestatiSana
ﬁ;': Papildinformaciju skatiet 7 - Protokoli (BOND kontroller?).
Reagentu Konfigurgjiet jaunus reagentus, parvaldiet reagentu krajumus
iestatiSana, un izveidojiet reagentu panelus (markieru kopas, kuras

reagentu krajumi
un reagentu paneli
(3 cilnes)

izmanto slaidu veido$anas paatrinasanai).

Papildinformaciju skatiet 8 - Reagentu parvaldiba (BOND
kontroller?).

Slide hisiory

Slaidu vesture

Paradiet informaciju par BOND sistéma apstradatajiem
slaidiem, skatiet informaciju par atseviskiem slaidiem,
sérijam un lietam.

Papildinformaciju skatiet 9 - Slaidu vésture (BOND
kontrollerT).

Meklesana

Identificgjiet slaidus, reagentu konteinerus un reagentu
sistémas, noskengjot svitrkodu vai manuali ievadot slaida ID
vai reagenta ID. Tiek izmantots vienots mekléSanas
dialoglodzin$, kura sistéma automatiski identificé
meklésanas saturu (slaidu vai reagentu).

Papildinformaciju skatiet 6.5.6 - Slaida manuala
identificésana vai 8.1.1.3 - Reagentu identificesana .

Palidziba

Atveriet So lietotaja rokasgramatu.

|zrakstiSanas

Izrakstieties no klienta profila.

Dublésana
neizdevas

Neizdevas sekmigi veikt datubazes dublésanu.

Papildinformaciju skatiet 10.5.3 - Datubazes dublgjumi.

LIS nav pieslégta

LIS modulis ir instaléts, bet paslaik nav izveidots
savienojums ar LIS.

Papildinformaciju skatiet 11.3 - LIS savienojums un
inicializacija.
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3. Programmatdiras parskats (BOND kontrolleri)

lkona Attelotais ekrans Merkis
(vai veikta
funkcija)
LIS ir pieslégta LIS modulis ir instaléts un paslaik ir izveidots savienojums ar
LIS.
g g
Papildinformaciju skatiet 11.3 - LIS savienojums un
inicializacija.
LIS pazinojumi Neapstradato LIS pazinojumu skaits.
L_‘,,_E iq;;ﬂ Papildinformaciju skatiet 11.4 - LIS pazinojumi.

Ekrana augseja labaja stur redzams Leica Biosystems logotips. Noklikskiniet uz logotipa, lai paraditu
atveértu dialoglodzinu About BOND (Par). Skatiet 3.9 - Par BOND.

Ekrana aug$€ja labaja stiri var tikt paraditas bridinajuma un statusa ikonas. Skatiet 11 - LIS integracijas
pakotne (BOND kontrollerT) un 10.4.2 - Notikumu registracija.

3.4.2  Apstrades modula cilnes

Saskarnes kreisaja pusé esosas cilnes atver katra apstrades modula ekranu System status (Sistémas
statuss), Protocol status (Protokola statuss) un Maintenance (Uzturésana) taja grup3, kurai klients ir
pieslégts. Pasas cilnés tiek radita informacija par katra apstrades modula pasreizéjo stavokli (skatit
5.1.1 - Apstrades modula cilnes).

1036 AN
1040 AN
10:33 AM

Attéls 3-6: Apstrades modula cilne (BOND-MAX)

Ekrans System status (Sistémas statuss) attélo katra apstrades modula statusu, savukart ekrans
Protocol status (Protokola statuss) attélo lietota protokola progresu. Ekrana Maintenance (Uzturésana) ir
ieklautas dazadu apkopes darbibu komandas.

3.4.3 Tabulu kartoSana

Daudzos BOND programmatiras ekranos dati ir attéloti tabulas. Noklikskiniet uz slejas virsraksta, lai
kartotu datus péc attiecigas slejas véertibam. Blakus virsrakstam paradas augsupveérsts trissturis, kas
norada, ka tabulas dati ir sakartoti augosa seciba (0-9, A-Z). Noklikskiniet vélreiz, lai kartotu datus dilstosa
seciba — trissturis ir vérsts uz leju.

Lai kartotu datus péc divam slejam, noklikskiniet uz pirmas slejas un péc tam, turot nospiestu taustinu
<Shift>, noklikskiniet uz otras slejas. Vértibu seciba pirmaja sleja nemainas, bet, ja pirmaja sleja ir
vairakas rindas ar vienadu vertibu, rindas tiek sakartotas péc otraja sleja noraditajam vertibam.

Tapat jus varat mainit sleju platumu un parvilkt slejas uz citu atrasanas vietu tabula.

Visas tabulas izkartojuma veiktas izmainas, tostarp sleju platuma un atrasanas vietas izmainas, tiek
saglabatas 1dz jus izrakstaties no sistéemas.
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3. Programmatdras parskats (BOND kontrollert)

3.4.4 Datuma formats

Vienas darbvietas instalacijas programmaturas datumiem un laikiem, ka art parskatiem izmanto BOND
kontrollera operétajsistéma iestatitos formatus. BOND-ADVANCE instalacijas tiek izmantoti terminalos
iestatitie formati. Isajam un garajam datuma formatiem ir attiecigi jasastav no 12 vai 28 rakstzimém.

3.5 BOND informacijas panelis

BOND-ADVANCE instalacijas informacijas panelis tiek attélots monitora, kas savienots ar kontrolleri vai
terminali. Tas sniedz reallaika statusa kopsavilkumu par visiem apstrades moduliem sistéma.

BOND-IIl #2

Apzimé&jumi Apzimé&jumi

1 Laiks un datums 4  Apstrades moduli ar

2 Apstrades moduli, kuros pabeigtajam sérijam
redzami bridinajumi 5  AtseviSku apstrades moduli

ratis, kuras redzams slaidu

3 Apstrades moduli, kuros o
iekrasosanas bloku statuss

redzami pazinojumi

Attéls 3—-7: BOND informacijas panelis

Ekrana augSpuseé pa labi no laika un datuma rits atrodas tris ritis, kuras redzami apstrades moduli ar
bridinajumiem (pa kreisi), pazinojumiem (vidd) un pabeigtajam sérijam (pa labi). Ja kada kategorija ir
vairak neka viens apstrades modulis, tie tiek attéloti rutis seciga veida.
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3. Programmatdiras parskats (BOND kontrolleri)

Zem augsejas rindas atrodas katra sistémas apstrades modula ritis, kas sakartotas péc nosaukuma
alfabétiska seciba (iestatitas administracijas klienta profila). Ritis ir redzams katra slaidu iekrasosanas
bloka statuss apstrades modulos, ka ar visi visparigie statusa indikatori, kas attiecas uz moduliem
kopuma:

. apstrades moduli ar bridinajumiem attélo bridinajuma ikonu % un tie ir iekrasoti sarkana kras3,
 apstrades moduli ar pazinojumiem attélo pazinojumu ikonu BB un tie ir iekrasoti zil3 krasa,
- apstrades moduli ar pabeigtam sérijam ir atteloti zala krasa, un attiecigajos slaidu iekrasosanas
blokos tiek paradits statuss “Completed” (Pabeigts),
LY
« atvienotie apstrades moduli rada atvienojuma ikonu =L ¥ .
.',l b
Apstrades moduli ar bridinajumiem, pazinojumiem vai pabeigtajam sérijam tiek attéloti gan attiecigaja
pozicija ekrana augsdala, gan atseviskajas rutis alfabétiska seciba zem tam.

3.5.1 Slaidu iekrasoSanas bloka statuss

Katra slaidu iekrasoSanas bloka statuss tiek paradits apstrades modulu rutis. Pastav tris statusa
kategorijas:

« Locked (blokéts) — paradas, kad slaidu paplate ir blokéta. Laiks netiek noradits,

« Processing (apstrade) — uzsakta paplates apstrade. Kolonna Time (Laiks) tiek radits atlikusais
s€rijas apstrades laiks stundas, minutés un sekundes,

« Completed (pabeigts) — apstrade pabeigta. Kolonna Time (Laiks) tiek radits laiks kops sérijas
apstrades pabeig$anas stundas, minatés un sekundeés.

Ja nav blokéta neviena paplate, rinda ir tuksa.

Nav iespéjams mijiedarboties ar informacijas paneli. Ja informacijas paneli tiek attélots zinojums, kura
noradits, ka japievérs uzmaniba apstrades modulim (AM), lietotajam ir javeic mijiedarbiba ar to,
izmantojot BOND terminali.
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3. Programmatdras parskats (BOND kontrollert)

3.6  Pazinojumi, bridinajumi un
trauksmes signali

BOND sistémai ir tris bridinajuma limeni: pazinojums, bridinajums un trauksme. Katrs bridinajums tiek
attélots ikonas veid3, kas paradas ekrana System status (Sistémas statuss) pari vai blakus vienumam, uz
kuru attiecas bridinajuma zinojums. Apstrades modula cilné var paradtties ari attieciga bridinajuma ikona,
lai sniegtu noradi neatkarigi no paslaik redzama ekrana (skatit 5.1.1 - Apstrades modula cilnes). Sadala
BOND-ADVANCE bridinajumi tiek attéloti arT informacijas paneli (skatit 3.5 - BOND informacijas panelis).

Noklikskinot uz bridinajuma ikonas ar peles labo taustinu un atlasot opciju Attention message
(Bridinajuma pazinojums), tiek atvérts dialoglodzin$ ar informaciju par bridinajuma apstakliem.

Turpmak ir izklastiti tris bridinajuma limeni un ar tiem saistitas ikonas.

(1) Pazinojums

Sniedz informaciju par apstakliem, kuriem ir nepiecieSams talit vai vélak
veikt darbibas, lai palaistu sérijas apstradi vai izvairitos no velakas
apstrades aizkaveésanas.

Pastavigi deg

Bridinajums

Javeic tulitejas darbibas, lai izvairitos no apstrades aizkavésanas.

Pastavigi deg Apstrades kavéjumi var ietekmét iekrasoSanu.

Trauksme

NepiecieSama steidzama riciba. Instruments veica slaidu apstradi, tas ir
apturéjis darbibu un nevares atsakt apstradi lidz bridinajuma apstak|i tiks
novérsti. Apstrades kavejumi var ietekmét iekrasosanu.

Mirgo

Vienmeér izlasiet bridinajumu un trauksmes pazinojumus, tiklidz ieraugat ikonas
(jo Tpasi sérijas apstrades laika). Atra reagé$ana var novérst ietekmi uz slaidu
iekrasoSanu.

leteicams péc iespéjas atrak reagét uz sériju apstrades laika sanemtajiem
pazinojumiem.
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3.7 Parskati

BOND programmatura veido vairakus parskatu veidus. Tie atveras jauna loga lietotné “BOND Report
Viewer” (Parskatu skatitajs). Parskata galvené ir sniegta vispariga informacija, pieméram, laiks, vieta un
instruments, uz ko attiecas parskats. Parskata kajené ir noradits katra parskata izveido$anas laiks un
datums, un lappusu numuri.

Dazu parskatu izveido$ana, it Tpasi tadu, kuri ietver informaciju par lietu, slaidu vai reagentu, var aiznemt
vairakas mindtes, jo Tpasi laboratorijas ar daudziem apstrades moduliem un/vai lielu apgrozijumu.

BOND parskatu skatitajam ir neliels navigacijas, skatiSanas un izvades opciju klasts. JUs varat ari atvert
standarta drukasanas dialoglodzinu, lai atlasitu un konfigurétu printeri vai atlasitu drukajamas lapas,
eksportétu parskatus dazados formatos, tostarp PDF, XLS, CSV un teksta veida.

Navigacijai var izmantot dazadas tastatlras saisnes, pieméram, taustinu Page Up (Augsupskirsana),
Page Down (Lejupskirsana), Home (Sakumvieta) un End (Beigvieta) (pédgja lapa). Izmantojot
Tsinajumtaustinus, ir pieejamas ari citas funkcijas, pieméram, Ctrl-F parada dialoglodzinu Search (MekIgt),
Ctrl-S atver dialoglodzinu Save (Saglabat) un Ctrl-P atver dialoglodzinu Print (Drukat).

BOND parskati tiek dokumentéti $adas sadalas:

o 5.3.1- Apkopes parskats

o 6.7 - Slaidu iestatiSanas kopsavilkuma parskats
o 7.5-Protokolu parskati

o 8.3.4-Krajumu informacijas parskats

« 8.3.5-Reagentu izlietojuma parskats

o 9.4 - Serijas notikumu parskats

« 9.5- Serijas detalizétas informacijas parskats

o 9.6 - Lietas parskats

o 9.8 - Slaidu kopsavilkums

« 9.10 - Isa slaidu vésture

Slaidu informaciju ir iespéjams eksportét ari CSV (komatatdalito vértibu) faila formata. Skatiet 9.9 - Datu
eksportésana.

3.7.1 Vesturiskie parskati

Ja jusu BOND sistéma tika jauninata no programmaturas versijas 4.0, lietu un slaidu dati, kas ieguti pirms
jauninasanas, netiks migréti uz pasreizéjo datu bazi. Tomeér vecie dati (saukti par “vésturiskajiem” datiem)
joprojam ir pieejami. Lai piek|Ttu tiem, atveriet Start (Sakt) > All Programs (Visas programmas) > Leica >
BOND Legacy Report Viewer (Vésturisko parskatu skatitajs). Atveras BOND programmatdras versija 4.0.
Skatiet apstradatos slaidus ekrana Slide history (Slaidu vésture) un izveidojiet parskatus tada pasa veida,
ka to danjat, izmantojot versiju 4.0. Tapat ka versija 4.0, jUs varat izdrukat parskatus no parskatu loga vai
saglabat tos PDF formata. Lai to izdarttu, atlasiet opciju File (Fails) > Print (Drukat) un atlasiet Leica PDF
Printer ka printeri.

Neveidojiet lietas un slaidus sadala BOND Legacy Report Viewer (Vésturisko parskatu skatitajs).
Izmantojiet to tikai vesturisko datu skatiSanai un parskatu veidosanai.
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3.8 Palidziba

Help

£
Funkciju joslas ikona Help (Palidziba) atver $o lietotaja rokasgramatu gan kliniska, gan
administracijas klienta profila.
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3.9 Par BOND

Noklikskiniet uz ekrana augseja labaja stirm redzama Leica Biosystems logotipa, lai skatitu dialoglodzinu
About BOND (Par), kura ir noradita sistémas informacija.

About BOND

BOMND Softeare © 2018 tcjm
Laics Biosystems Malbourns

BOMD-MAX 23

Anstrument

Serial numiser: MI12053
Trpet BOND-HAX
BB 0110

BoM: 00000000

I I

Attéls 3—8: Par BOND dialoglodzinu

Lielaka dala dialoglodzina About BOND (Par) sniegtas informacijas galvenokart ir saistita ar apkalpojo$o
personalu, tomeér laboratorijas darbiniekiem var noderét sakotnéjas informacijas grupa, jo Tpasi parrunas
ar klientu atbalsta dienestu.

Sakotngja grupa ieklauta informacija ir Sada:
« programmatdras versija: programmatiras laidiena versijas numurs,
« BOND lietotajs: pasSreizeja lietotaja lietotajvards,
« BOND lietotaja statuss: pasreizéja lietotaja statuss,
« valoda: pasreiz izmantota valoda,
» datubazes versija: datubazes versija (attiecas uz datubazes struktdru),

« datu versija: datubaze ieladeto datu versija,
« regiona informacija: pasaules regions, kuram ir konfiguréta sistéma (iestatita instaléSanas laika).

Jus varat saglabat dialoglodzina redzamo informaciju teksta faila — noklikSkiniet uz opcijas Report
(Parskats) un atlasiet atrasanas vietu, kur saglabat datni.

Pakalpojumu Zurnals

Administracijas klienta profila dialoglodzina About BOND (Par) jus varat izveidot servisa zurnala
parskatus. Parasti to dara péc servisa parstavja pieprasijuma. Lai izveidotu servisa zurnalu:

1. Dialoglodzina About BOND (Par) noklikskiniet uz opcijas Service log (Servisa zurnals).

2. Atlasiet konkréto apstrades moduli, *System* (Sistéma), lai izveidotu parskatu par
programmaturas vai kontrollera notikumiem BOND sistema, vai *LIS*, lai izveidotu parskatu par
notikumiem, kas saistiti ar LIS sistemu.

3. Atlasiet parskata laika periodu vai noklik$kiniet uz opcijas Last seven days (Pédégjas septinas
dienas).

4. Noklikskiniet uz opcijas Generate (Izveidot), lai izveidotu parskatu.

5. Parskats tiek paradits parskatu skatitaja — skatit 3.7 - Parskati.
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3.10 BOND datu definicijas

BOND kontrolleris saglaba datu definicijas, kas ietver visu reagentu un protokolu informaciju visai
sistémai. Tapat ir iek|auti noklusgjuma protokoli un informacija par Leica Biosystems reagentiem un
reagentu sistemam.

3.10.1 Datu definiciju atjauninajumi

Leica Biosystems periodiski izplata datu definiciju atjauninajumus timekla vietn€, pieméram, lai pievienotu
jaunizlaistos reagentus. Noradijumus par datu definiciju atjauninasanu skatiet 10.4 - BDD .

Atjauninot datu definicijas, jUs drikstat izmantot tikai atjauninajumu failus ar paplasinajumu .bdd.

Parbaudiet pasreiz&jo datu versiju dialoglodzina About BOND (Par). Lai skatitu $o dialoglodzinu,
noklikskiniet uz Leica Biosystems logotipa BOND programmatiras ekrana augseja labaja stiri. Skatiet ar1
3.9 - Par BOND.

3.11 Programmaturas atjauninajumi

Turpinot BOND sistémas izstradi, Leica Biosystems var izlaist programmaturas atjauninajumus.
Atjauninajumi var tikt ieviesti galvenaja programmatura vai datubaze, kas satur noklus€juma protokolus,
reagentus un reagentu sistémas.

Pasreiz€jas programmatdras versijas numurs ir atrodams dialoglodzina About BOND (Par) (skatit
3.9 - Par BOND). Datu versija ir redzama ari dialoglodzina About BOND (Par).
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ST lapa ar noliku ir atstata tuksa.
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4. Atra palaide

St nodala ir paredzéta, lai sniegtu pirmo ieskatu sava pirma individuali veiktaja sérijas apstrade,
izmantojot BOND sistému. Taja més izveidojam parauga lietu un konfiguréjam un apstradajam Cetrus
slaidus, testéjot BOND lietoSanai gatavam primarajam antivielam *CD5, *CD3, *CD10 un *Bcl-6. Més
izmantojam Sim antivielam nokluséjuma protokolu un noteikSanas sistému: *IHC Protocol F (IHC protocol
F) un BOND Polymer Refine. Aprakstitas procediiras ir derigas arf ISH zondém un protokoliem (vienkarsi
nomainiet antivielas uz zondém un aizst3jiet IHC protokolus ar ISH protokoliem).

4.1  BOND-IIl un BOND-MAX

Pirms uzsakat darbu, iepazistieties ar attiecigajam Sis rokasgramatas sadalam 2 - Aparatira un
3 - Programmatiiras parskats (BOND kontrollerT) nodala.

e 4.1.1 - lepriek$éjas parbaudes un uzsaksana
e 4.1.2 - Protokolu un reagentu parbaudes

e 4.1.3-Slaidu iestatisana

e 4.1.4-Reagentu iepildisana

e 4.1.5-Protokola izpilde

e 4.1.6 - PabeigSana

4.1.1 lepriekSejas parbaudes un uzsaksana

Pirms sérijas apstrades veiciet turpmak noraditas darbibas.

1. Parliecinieties, ka apstrades modulis ir tirs un ir veikti visi apkopes uzdevumi (skatit
12.1 - Tiisanas un apkopes grafiks).

Ikdienas uzdevumi pirms sériju apstrades:

i. parbaudtt, vai lielapjoma atkritumu konteineri nav piepilditi vairak neka lidz pusei; pasreiz€ja
BOND-MAX modeli izmantojiet balto horizontalo liniju uz konteinera etiketes ka noradi tam,
ka konteiners ir lidz pusei piepildits — skatit Attéls 12-3,

ii. parbaudtt, vai lielapjoma reagentu konteineri ir piepilditi vismaz I1dz pusei ar atbilsto$o
reagentu.

2. Parbaudiet mazgasanas blokus un maisisanas iekartu — nepiecieSamibas gadijuma notiriet vai
nomainiet to.

3. Parbaudiet, vai slaidu markétaja ir pietiekams etikeSu daudzums.

4. Ja apstrades modulis un kontrolleris (un BOND-ADVANCE sistémas terminalis) nav ieslégti,
iesledziet tos tagad.

Kad darbojas kontrolleris vai terminalis, palaidiet kliniska klienta profilu.

Kad programmatras darbiba ir palaista, parbaudiet Status (statusa) ekranus, lai parliecinatos, ka
nav apstrades modula pazinojumu. Izlabojiet slaidus, pirms méginat veikt sériju apstradi.

7. leslédziet slaidu markétaju.

oo
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4.1.2  Protokolu un reagentu parbaudes

Jums ir japarbauda, vai programmatara ir iestatiti protokoli un reagenti, kurus paredzéts izmantot sériju
apstrade.

Lai parbaudrttu protokolus:

Protacol sctup

1. funkciju josla atlasiet ikonu Protocol setup (Protokola iestati$ana) (redzama labaja
pUSE).
2. Parbaudiet, vai tabula ir noradits “*IHC Protocol F” (IHC protocol F).

‘E{?

ﬁ Ja protokols nav noradits, atlasiet opciju All (Visi) ekrana apak$dala redzamaja filtra Preferred
status (Velamais statuss) (skatit 7.2 - Protokola iestatiSanas ekrans).

3. Atlasiet tabula protokolu, noklikskiniet uz Atvert (Open) un dialoglodzina Edit protocol properties
(Rediget protokola rekvizitus) atziméjiet vélamo noteikSanas sistému BOND Polymer Refine
Detection.

Parliecinieties, ka blakus dialoglodzina aug$dalai protokols ir atlasits ka Preferred (VElams) (jums
ir japierakstas vaditaja statusa3, lai atzimétu protokolu ka vélamu, ja ta nav).

Reagentu parbaude

Saja parbaude tiek pienemts, ka jums ir nepiecieamo antivielu un noteik$anas sistémas Ricagent schup
krajumi un ka tie ir registréti BOND reagentu krajumos. Papildinformaciju skatiet H'Lj
8.3.3 - Reagentu un reagentu sistému registrésana.

1. Funkciju josla atlasiet ikonu Reagent setup (Reagentu iestatiSana) (redzama labaja puseé).

2. Cilné Setup (lestati$ana) ekrana lejasdala pieejamajos filtros atlasiet Primaries (Primarie)
vienumam Reagent type (Reagenta veids), Leica Microsystems vienumam Supplier (Piegadatajs)
un All (Visi) vienumam Preferred status (Vélamais statuss).

3. Atrodiet katru nepiecieSamo antivielu (*CD5, *CD3, *CD10 un *Bcl-6) un veiciet dubultklikski, lai
atvertu dialoglodzinu Edit reagent properties (Redigét reagentu ipasibas):

i. noklikskiniet uz opcijas Restore factory default protocols (Atjaunot riipnicas nokluséjuma
protokolus) (lai atjaunotu ripnicas noklusg€juma iestatijumus, jums ir japierakstas vaditaja
statusa). Tas nodrosina, ka tiek iestatits nokluséjuma iekrasosanas protokols, * IHC
Protocol F (IHC protokols F) un noklusg&juma priekSapstrades protokoli.

ii. Parliecinieties, ka reagents ir atziméts ka Preferred (Vélamais) (ja ta nav, lai to atzimétu ka
veélamu, jums ir japierakstas vadit3ja statusa).

iii. Noklikskiniet uz Save (Saglabat).

4. Tagad atveriet cilni Inventory (Krajumi) un lejasdala pieejamajos filtros atlasiet Reagent containers
(Reagentu konteineri) vienumam Package type (lepakojuma veids), Primaries (Primarie)
vienumam Reagent type (Reagenta veids), In stock (Krajuma) vienumam Inventory status
(Krajuma statuss), Leica Microsystems vienumam Supplier (Piegadatajs) un Preferred (Vélamais)
vienumam Preferred status (VElamais statuss).

Visam nepiecieSamajam antivielam japaradas kopa ar pieejamajiem tilpumiem.
Parliecinieties, vai katras antivielas tilpums ir pietiekams.

5. Taja pasa cilné atlasiet BOND detection systems (noteik$anas sistémas) vienumam Package type

(lepakojuma veids) un In stock (Krajuma) vienumam Inventory status (Krajumu statuss).

Parbaudiet, vai tabula ir noradrta vélama noteikSanas sisttma BOND Polymer Refine Detection un
vai ir pieejams pietiekams daudzums (skat. 8.3.1.1 - NoteikSanas sistemu parskata tilpums).
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4.1.3 Slaidu iestatiSana

Saja sadala ir aprakstits process tam, ka ievadit BOND sistéma nepiecie$amo informaciju Slite sotup
slaidu iekrasosanai un fiziski ievietot slaidus apstrades modulr. E%

Saja sadala minétas programmatiras darbibas tiek veiktas ekrana Slide setup (Slaidu
iestatisana). Lai atvértu $o ekranu, funkciju josla noklikskiniet uz ikonas Slide setup (Slaidu iestatisana).

Skatiet apakssadalas:

« 4.1.3.1- Lietas informacijas ievadiSana
e 4.1.3.2 - Slaidu informacijas ievadiSana
e 4.1.3.3-Kontroles audi

e 4.1.3.4-Slaidu markésana

e 4.1.3.5-Slaidu ielade

4.1.3.1 Lietas informacijas ievadiSana
Vispirms programmatira jaizveido parauga pacienta “lieta”. Pieméram, pacienta vards, uzvards ir A.
Edward, lietas ID 3688, un norikojosais arsts ir Dr. Smith.

1. Ekrana Slide setup (Slaidu iestatijumi) noklikskiniet uz Add case (Pievienot lietu). Programmatara
tiek paradits dialoglodzin$ Add case (Pievienot lietu).

Case D
Patiam name:
Case comments:

Dosker Smith [ - ]

Attéls 4-1: Dialoglodzins Add case (Pievienot lietu)

2. Noklikskiniet uz lauka Case ID (Lietas ID) un ierakstiet “3688".

Noklikskiniet uz lauka Patient Name (Pacienta vards, uzvards) un ierakstiet “Edward, A”.

4. Noklikskiniet uz opcijas Manage doctors (Parvaldit arstus), lai atvértu dialoglodzinu Manage
doctors (Parvaldit arstus). Péc tam noklikskiniet uz opcijas Add (Pievienot), lai atvértu
dialoglodzinu Add doctor (Pievienot arstu), un lauka Name (Vards, uzvards) ierakstiet “Smith”.
Parliecinieties, ka ir atzZiméta izvéles ritina Preferred (VElamais). Noklikskiniet uz Save (Saglabat).

5. Dialoglodzina Manage doctors (Parvaldit arstus) atlasiet ,Smith“” un noklik$kiniet uz OK (Labi).

6. Atlasiet 150 pL dozésanas tilpumu ka lietas nokluséjumu. Ja vélaties, $o iestatijumu var ignorét
slaidu iestatiSanas laika.

7. Lauka Preparation Protocol (Sagatavo$anas protokols) atlasiet *Dewax (Atvasko$ana) vai *Bake
and Dewax (Karsé$ana un atvaskosana), lai iestatitu nokluséjuma slaidu sagatavo$anas veidu. Ja
vélaties, So iestatijumu var ignorét slaidu iestatiSanas laika.

8. Noklikskiniet uz OK (Labi), lai aizvértu dialoglodzinu Add case (Pievienot lietu) — jauna lieta
paradas tabula ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana) kreisaja puseé.

w

Papildinformaciju par darbu ar lietam skatiet 6.3 - Darbs ar lietam.
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4.1.3.2 Slaidu informacijas ievadiSana

Nakamaja posma programmatiira jaizveido “slaidus” katram no Cetriem fiziskajiem slaidiem.

1.

Atlasiet jauno lietas ID 3688 lietu saraksta ekrana kreisaja puseé.

2. Noklikskiniet uz Add slide (Pievienot slaidu), lai atvértu dialoglodzinu Add slide (Pievienot slaidu).

Add slida

Edvard, A.

P Teasue lypec Dot sl

Dzt +  Tesl ssue 100 pL

st Megatre lssue + 150uL

Slide 10 N

Pusitiee tissue

Cans N

£ Staining made:

Cams commanie: Singls - Feoutir -

Date created: Single

M-Sap-13 T 53 56 AM
Process v B 5H
Iarksr -
e - ]
Preparation fv— -
HIER “HIER 2 min with ER3 -
Etyma -

=3

Attéls 4-2: Dialoglodzin$ Add slide (Pievienot slaidu)

P€c izveles pievienojiet Sim slaidam paredzetu komentaru.
Parliecinieties, ka ka audu tips ir atlasits Test tissue (Parbaudamie audi).

Atlasiet apstrades modulim un audu izméram atbilstosu dozé$anas tilpumu (skatit
6.5.8 - Dozésanas apjomi un audu novietojums uz slaidiem).

Pienemsim, ka slaidi tiks apstradati ar BOND, tadé| dozésanas tilpumu jaiestata 150 pL.

ReZzima Staining mode (lekrasosanas rezims) atlasiet Single (Vienkarss) un Routine (Kartéjais).
Noklikskiniet uz IHC, lai noradttu IHC procesu.

Saraksta Marker (Markieris) atlasiet *CD5 (4C7).

Cilné Protocols (Protokoli) programmatira automatiski ievada lietai iestatito sagatavosanas
protokolu un *CD5 nokluséjuma iekrasosanas un izguves protokolus.

Noklikskiniet uz Add slide (Pievienot slaidu).

Slaids ir pievienots slaidu sarakstam, kurs atrodas ekrana Slide setup (Slaidu iestatisana) labaja
pusé. Dialoglodzins Add slide (Pievienot slaidu) saglabajas atvérts.

10. Atkartojiet 8.-9. darbibu tris reizes un 8. darbiba ka markieri atlasiet *CD3 (LN10), *CD10 (56C6) un

*Bcl-6 (LN22).

11.Kad visi slaidi ir pievienoti, noklikskiniet uz Close (Aizvért), lai aizvertu dialoglodzinu Add slide

(Pievienot slaidu).
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12.Parskatiet informaciju slaidu saraksta.

1 00000002
*CD5

*IHC F *D *— *H2(20)

V4 00000003

3 00000004
*CD10

*IHC F *D *— *H2(20)

4 00000005
*Bclé

*IHC F *D *— *H2(20)

Attéls 4-3: Ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana) konfiguréti Cetri slaidi

Ja jums ir nepiecieSams maintt slaida informaciju, veiciet dubultklikski uz attieciga slaida, lai
atvertu dialoglodzinu Slide properties (Slaida rekviziti), péc nepiecieSamibas mainiet informaciju
un péc tam noklikskiniet uz OK (Labi).

Papildinformaciju par darbu ar slaidiem skatiet 6.5 - Darbs ar slaidiem.

ﬁ Jis varat izmantot panels (paneli), lai atri pievienotu vairakus slaidus, kurus parasti izmantojat. Panelu
skaidrojumu un to izveides un izmantosanas noradijumus skatiet 8.4 - Reagentu panelu ekrans.

4.1.3.3 Kontroles audi

0 Vienmeér izmantojiet kontroles paraugus BOND sistéma. Més stingri iesakam novietot attiecigos kontroles
audus uz tiem pasiem slaidiem, kur atrodas pacientu audi. Turklat jus varat izveidot atsevisku lietu, kas
Tpasi paredzéta kontroles slaidiem. Turpmakas diskusijas skatiet 6.2 - Darbs ar kontroles paraugiem.

4.1.3.4 Slaidu markesana

Tagad jus varat izdrukat slaidu etiketes un piestiprinat tas slaidiem.

1. Ekrana Slide setup (Slaidu iestatisana) noklikskiniet uz opcijas Print labels (Drukat etiketes).

2. Noklikskiniet uz All slide labels not yet printed (Visas slaidu etiketes, kas vél nav izdrukatas), un
péc tam noklikskiniet uz Print (Drukat).
Etiketes ir izdrukatas.
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3. Parliecinieties, ka slaida matéta zona (kur tiks piestiprinata etikete) ir sausa, péc tam piestipriniet
etiketi ar slaida ID vai svitrkodu paraléli slaida galam. Etiketei jabGt verstai ar labo pusi uz augsu,

kad slaids tiek turéts ar etiketi augsdala.
0oooss
T AR

Attéls 4—-4: Pareizi piestiprinata etikete

Papildinformaciju skatiet 6.6 - Slaidu markésana.

4.1.3.5 Slaiduielade

leladgjiet slaidus, ka noradits talak.

1. Turiet slaidu aiz etiketes gala t3, lai paraugs butu augsa.
2. Virziet slaidu virs tukSas vietas slaidu paplate€ t3, lai slaida etiketes gals atrastos pari iedobumam
paplates sana (skatit Attéls 4-5). Novietojiet slaidu t3, lai tas atrastos padzilindjuma uz paplates.

Attéls 4-5: Slaida novietoSana slaidu paplatée
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3. Turiet Covertile aiz pagarinajuma un novietojiet to uz slaida ta, lai Covertile sasaurinajuma esosais
ierievis iegulst slaidu paplates rieva (apvilkta Attéls 4-6). Uz jauna dizaina Covertiles ir uzdrukats
nosaukums “Leica”, un, ja to var pareizi salasit, tad tas ir novietotas ar pareizo pusi uz augsu.

Attéls 4-6: Covertile novietoSana uz slaida

4. Kad visi slaidi un Covertiles ir novietoti uz paplates, paceliet paplati un atbalstiet tas talako galu uz
tuksa slaidu iekrasoSanas bloka ieejas. lebidiet paplati ldz galam modult. Paplatei butu viegli
jaieslid un sadzirdami janokliksk, kad ta ir ievietota.
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4.1.4  Reagentu iepildisana

Tagad apstrades moduli ir jaievieto noteikSanas sistéma (BOND Polymer Refine) un markieru konteineri
(*CD5, *CD3, *CD10 un *Bcl-6).

Reagentu konteineri var apgazties transportéSanas laika, atstajot reagentu atliekas

=) ap vaku. Atverot reagentu konteinerus, vienmer valkajiet apstiprinatus acu
= aizsardzibas [idzek|us, cimdus un aizsargapgérbu.

Lai iepildrtu reagentus BOND-III vai BOND-MAX apstrades modull, rikojieties talak izklastitaja veida.

1. levietojiet markieru konteinerus reagentu paplatés t3, lai konteineru rievas atbilstu izcilniem
paplates nodalijumos. Nospiediet uz leju, lidz konteineri ar klikSki nofikséjas vieta.
Ja vélaties, jus varat novietot markieru konteinerus noteikSanas sistemas paplasu rezerves

nodalijumos.

Attéls 4-7: Reagenta konteiners reagentu paplaté
(Bultas norada uz reagentu konteinera un reagentu paplates gropém)

2. Atveriet visus markieru un noteik§anas sistémas konteinerus. Atveriet vakus, noklikSkinot, un
atlieciet tos atpakal, lidz tie fiksé€jas izcilnos konteineru aizmugureé.
3. Parliecinieties, ka etiketes ar svitrkodu ir pilniba piestiprinatas konteineriem — piespiediet visas

uzlimes, kuras nav pielipusas.
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4. Novietojiet reagentu paplates uz apstrades modula reagentu platformas. Izmantojiet platformas
vadotnes, lai pareizi ievirzitu paplates platforma.
Kad paplate sasniedz platformas galuy, tai ir jaaktivizé blokéSanas mehanisms. Paplates gaismas
diode iedegas za|a krasa, noradot, ka paplate ir ievietota.

Apzimejumi

1 Paplates fikséSanas mehanisms

2  Apstrades modula fikséSanas pieslégvieta

Attéls 4-8: Reagentu paplates ievieto$ana
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5. Programmatura noklikskiniet uz apstrades modula cilnes, lai atvértu ekranu System status
(Sistemas statuss).
Reagenta sleja tiek attélota gai$aka krasa ar tumsu maly, lai noradituy, ka talit tiks paradits paplates
attéls. Tiklidz ir pieejams galvenais robots, BOND sistéma att&lo reagentu ID un p&c tam atjaunina
reagentu ikonas.

*CD5
*CD30
"GO0

KT

uoj2ajeq auley Jaukpd puog

Attels 4-9: Reagenta paplates statusa attéls sistémas statusa ekrana

Problému gadijuma ar reagentiem programmatira $aja ekrana parada bridinajuma ikonu.
Noklikskiniet ar peles labo pogu uz $Ts ikonas, lai aplikotu plasaku informaciju (skat.
5.1.3.4 - Reagentu problému novérsana).

Nemiet véra, ka reagentu paplates var iznemt jebkura laika, kamér paplates gaismas diode deg zala
krasa. Kad reagents bls nepiecieSams paplaté tuvako 2 minasu laika, gaismas diode iedegas
sarkana krasa, noradot, ka paplate ir bloké&ta (skatit 2.2.6.5 - Reagentu platforma).
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4.1

.5  Protokola izpilde

Izmantojot apstrades modull konfigurétos un ieladétos slaidus un reagentus, jus varat sakt sérijas
apstradi.

1.
2.

o

o

Parliecinieties, ka apstrades modula vaks ir aizverts.
Nospiediet pogu Load/Unload (lelade/izlade) uz prieks€ja panela zem ieladétas slaidu paplates.
BOND-III vai BOND-MAX nofiksé paplati, un slaidu paplates LED indikatoram jadeg oranza krasa.

leklausieties, ka tiek nofikséta slaidu paplate — ja atskan skalas krakskoS$as vai klikSkoSas skanas,
pastav iespéja, ka Covertiles nav novietoti pareizi. Sada gadijuma atbloké&jiet paplati, iznemiet un
parbaudiet slaidus un Covertiles.

Tiklidz ir pieejams galvenais robots, BOND sistéma attélo slaidus.

Ja kads no nepiecieSamajiem reagentiem nav pieejams, programmatdra attélo bridinajuma ikonu
zem slaidu saraksta. Lai iegitu papildinformaciju, noklikskiniet ar peles labo pogu uz ikonas.

Ja nav neatpazitu vai nesaderigu slaidu, tie tagad ir gatavi iekrasoSanas sérijas apstradei. Progresa
josla norada sakuma fazi (skatit 5.1.6.2 - Sérijas apstrades progress), un sérijas apstrades statuss
tiek att€lots ka Slides ready (Slaidi gatavi) (skatit 5.1.6.1 - Sérijas apstrades statuss).

Noklikskiniet uz pogas B 2 uzsaktu protokola izpildi (vai jds varat iestatit instrumentu, lai tas
saktu darboties vélak; skatit 5.1.8 - Atliktais starts).

Sistéma ieplanos sérijas apstradi, péc tam progresa josla parslégsies uz apstrades fazi un tiks
attélots izpildes statuss Proc (OK) (Apstrade (Labi)).

Vienlaikus var uzsakt tikai vienas sérijas apstradi; péc tam uzgaidiet 1-2 mindtes, pirms uzsakat
nakamo procediru. Uzgaidiet 1su mirkli péc katras sérijas apstrades uzsaksanas, lai parliecinatos,
ka ta ir veiksmigi uzsakta. Pretéja gadijuma sé€rijas apstrades statuss ir iestatits uz Rejected/Slides
ready (Noraidits/slaidi gatavi). Skatiet 5.1.6.1 - Sérijas apstrades statuss.

Kamer tiek apstradata sérija, attieciga slaidu iekrasosanas bloka poga Load/Unload (lelade/izlade)
neatbrivo slaidu paplati.

Lai partrauktu sérijas apstradi, ekrana System status (Sistémas statuss) zem paplates noklikskiniet uz
_ (skatit 5.1.7 - Sérijas apstrades palaiSana un apturésana).
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41.6 Pabeigsana

Kad sérijas apstrade ir pabeigta, mirgo apstrades modula cilnes ikona (skatit 5.1.1 - Apstrades modula
cilnes). Ja sérijas apstrades laika notiek neparedzéts notikums, displeja teksts tiek attélots sarkana krasa
un zem paplates un skartajos slaidos tiek paradits pazinojuma simbols. Sada gadijuma parbaudiet, vai
ekrana System Status (Sistémas statuss) nav redzamas bridinajuma ikonas, un noklikskiniet ar peles labo
poguy, lai skatitu informaciju par bridinajuma stavokli. Tapat jums japarbauda zinojums Run Events Report
(Serijas notikumu parskats) (skatit 9.4 - Sérijas notikumu parskats), lai skatrtu jebkuru citu informaciju par
problémam sérijas apstrades laika.

Kad séerijas apstrade ir pabeigta:

1.

Iznemiet reagentu paplates.

Stingri aizveriet reagentu konteineru vakus, lai novérstu reagentu iztvaiko$anu, un nekavéjoties
novietojiet reagentus uzglabasanai atbilstosi etiketé vai reagenta datu lapa sniegtajiem
noradijumiem.

Nospiediet pogu Load/Unload (leladét/izladét) un iznemiet slaidu paplates no apstrades modula.

leklausieties, vai, izlad€jot paplati, atskan kraksSkosas vai klikSkoSas skanas. Ja tadas ir dzirdamas,
parbaudiet slaidu iekrasosanas bloku un ap to, vai nav saplisis kads slaids, ja ir negaiditi saspiests
kads nepareizi novietots slaids. Sada gadijuma sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Novietojiet slaidu paplati uz lidzenas, stabilas virsmas. Nonemiet Covertile, turot nospiestu slaida
etiketi, péc tam uzmanigi izdarot spiedienu uz Covertile kaklina virziena uz leju, lai paceltu Covertile
galu no slaida.

Nevelciet Covertile pari slaida virsmai, jo tadejadi jus varat sabojat audus, kas sarezis slaida
nolasisanu.

Nonemiet Covertile no slaidiem un notiriet tos, ka aprakstits 12.3 - Covertiles.
Nonemiet slaidus un veiciet nakamo darbibu, apstradajot tos saskana ar savas laboratorijas
proceddru.

Jus varat izvéléties atkartoti apstradat jebkuru slaidu (skatit 9.3 - Slaidu rekviziti un slaidu atkartota
apstrade).

Ar So darbibu tiks pabeigta jisu pirma BOND sistémas sérija.
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5. Statusa ekrani (BOND
kontrollen

Kliniska klienta profila katra apstrades modull ir divi statusa ekrani un apkopes ekrans, kurus atlasa cilnés
loga augseja kreisaja sturi tad, kad kreisas puses cilnés ir atlasits apstrades modulis. Ekrans System
status (Sistémas statuss) piedava sistémas vadibu no skata, kura redzams slaidu un reagentu
izvietojums modull. Ekrans Protocol status (Protokola statuss) sniedz informaciju par atsevisku slaidu
protokola progresu. Ekrana Maintenance (Apkope) ir pieejamas dazadu apkopes darbibu komandas.

« 5.1-Ekrans System Status (Sistémas statuss)
« 5.2-Protokola statusa ekrans
o 5.3 - Apkopes parskats
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5. Statusa ekrani (BOND kontroller)

5.1  Ekrans System Status (Sistémas
statuss)

Sis ekrans sniedz iespé&ju kontrolét apstradi un taja tiek radita ieladéto slaidu paplasu un reagentu
informacija. Tapat taja ir aplikojams reagentu, atkritumu un blokétaju statuss sistema.
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Attéls 5-1: BOND-lll instrumenta ekrans System status (Sistémas statuss)

Apstrades modula cilnes statusa ekranu kreisaja pusé sniedz vizualu kopsavilkumu par saistita apstrades
modula statusu. Noklikskiniet uz cilnes, lai aplukotu detalizétu apstrades modula statusu.

Papildinformaciju skatiet
o 5.1.1 - Apstrades modula cilnes
o 5.1.2- Aparaturas statuss
« 5.1.3-Reagentu statuss
e 5.1.4-Slaidu informacija
o 5.1.5-Slaidu identificeSana iekarta
o 5.1.6 - Sérijas progresa raditajs
o 5.1.7 - Seérijas apstrades palaiSana un apturésana
« 5.1.8 - Atliktais starts
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5. Statusa ekrani (BOND kontroller?)

5.1.1  Apstrades modula cilnes

Ekrana kreisaja pusé programmatra parada katra apstrades modula cilni sistéma (vienas
darbvietas) vai grup3, kurai klients ir pievienots (BOND-ADVANCE). Ja nav pietiekami daudz @
brivas vietas, lai paraditu visus apstrades modulus vertikal, ritiniet uz aug$u un uz leju,

izmantojot redzamas bultinas (augsSupvérsta bultina paradita labaja pusé).

| 2
| masam

Attéls 5-2: Apstrades modula cilne (BOND-III)

Katra cilné ir noradits apstrades modula nosaukums, savukart taisnstira ikonas attélo modula slaidu
iekrasosanas bloku statusu (skat. turpmak). Lai atvértu apstrades modula ekranu System status
(Sistemas statuss), noklikskiniet uz cilnes. Ja $1 opcija ir atlasita, ap apstrades modula cilni ir redzama
zila kontdra un bultina virziena pa labi (skat. ieprieks).

5.1.1.1 Slaidu iekrasosanas bloks

Turpmak ir sniegti slaidu bloka pieméri, kuri var bt redzami apstrades modula cilné.
Pirms sérijas apstrades uzsaksanas

TuksSs taisnstiris: nav paplates vai paplate nav blokéta.

Animéti ID numuri un pastavigi iedegtas joslas: notiek paplates attélveidoSana.

|

Paplates ikona ar slaidiem: ir izveidoti slaidu etikeSu attéli un paplate ir gatava
apstradei.

Seérijas apstrades laika:

Laika displejs ar cipariem melna krasa un kustigiem punktiem kreisaja pusé: paplates
apstrade norit bez zinojumiem par neparedzéetiem notikumiem. Paraditais laiks ir
aptuvenais paplates apstrades pabeigsSanas laiks.

:° 1:06 PM| Laika displejs ar cipariem sarkana krasa un kustigiem punktiem kreisaja pusé: paplates
° apstrade norit ar zinojumiem par neparedzéetiem notikumiem. Paradrtais laiks ir
aptuvenais paplates apstrades pabeigsanas laiks.

Péc serijas apstrades

MirgojoSs laika displejs ar cipariem melna krasa un statiskiem punktiem kreisaja puse:
procedira pabeigta noraditaja laika bez neparedzétiem notikumiem.

2:28 PM| MirgojoSs laika displejs ar cipariem sarkana krasa un statiskiem punktiem kreisaja
pusé: procedira pabeigta noraditaja laika — fikséti neparedzéti notikumi.

/\/(2\ Sérijas apstrade tika patraukta.
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5. Statusa ekrani (BOND kontroller)

5.1.1.2 Apstrades modula statusi

Programmatira nepartraukti uzrauga sistémas statusu un apstrades modula cilné var tikt attélotas
turpmak noraditas ikonas.

lkona Nozime lkona Nozime

P

£ Apstrades modulis nav Bridinajums:

pievienots. o .
BOND programmatdra ir konstatéjusi

negaidrtu statusu.

(Mirgo) Apstrades modulis Trauksme (mirgo):
tiek inicializéts.

lai turpinatu darbibu, apstrades
modulim nepiecieSama lietotaja

iejauksanas.
Paslaik tiek veikts apstrades @ Tiek veikti apstrades modula apkopes
modula serviss. darbi.
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5. Statusa ekrani (BOND kontroller?)

5.1.2

Aparaturas statuss

Problému gadijuma ar kadu BOND sistémas dalu ikonas ekrana apak$€ja labaja start attélo bridinajumu

vai trauksmi

8\ , savukart vispariga sistémas pazinojuma gadijuma tiek attélots informacijas

e
indikators @ . Noklikskiniet ar peles labo pogu uz Sis ikonas, lai aplukotu plasaku informaciju.

e
3

5
L
Ry
mﬂ
Wy
Ty

Vispariga sistémas k|uda vai atgadinajums par apkopes uzdevumu.

Tiek attélota, ja ir atvérts vaks (tikai BOND-MAX) vai iekrasoSanas sérijas laika tiek
atvertas lielapjoma konteinera durvis. Tam jabut aizvertam, lai darbinatu apstrades
moduli. Ja iekrasoSanas sérija netiek apstradata, tas vieta paradas informacijas

e
indikators 9 .

Iztriksto$s reagents vai nepietieckams ta daudzums.

Apstrades modulis ir uzsacis inicializaciju un vél nav méginajis skenét maisiSanas
iekartu.

Inicializacijas laika netika konstatéta maisiSanas iekarta. lekarta var nebut ievietota,
vai ari ta var bt ievietota, bet nav atpazits tas svitrkods.

NepiecieSamibas gadijuma ievietojiet instrumenta tiru maisiSanas iekartu.
Noklikskiniet ar peles labo pogu uz ikonas un izpildiet norades, lai informétu
sistému, ka maisiSanas iekarta ir vieta.

Inicializacijas laika konstatéts, ka maisiSanas iekarta ir netira (pieméram, pédgjo
reizi aizverot apstrades moduli, iekarta bija netira).

Parliecinieties, ka instrumenta ir ievietota tira maisiSanas iekarta, pec tam
noklikskiniet ar peles labo pogu uz ikonas un apstipriniet izvéli.

Neizdevas maisiSanas iekartas tirisana.

Jis joprojam varat turpinat izmantot atlikusos tiros flakonus. Pretéja gadijuma, lai
dzestu pazinojumu, jums ir jarestarté apstrades modulis.

Ja ekrana joprojam tiek atteélots pazinojums, tas var noradit uz problémam ar
flurdikas mehanismu — sada gadijuma sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Nav pieejami tiri maisiSanas flakoni.

Uzgaidiet, ldz apstrades modulis notira dazus flakonus, un péc tam turpiniet, ka
ierasts.

Ja flakoni netiek notiriti, var biit nepiecieSams restartét apstrades moduli. Ja ekrana
joprojam tiek attélots pazinojums, tas var noradit uz problémam ar fluidikas
mehanismu — §ada gadijuma sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
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5. Statusa ekrani (BOND kontroller)

NepiecieSamibas gadijuma maisiSanas iekartu var iztirit manuali. Skatiet 12.7 - Mazgasanas bloks un
maisiSanas iekarta.

5.1.2.1 Silditaja kludas

Katrs no BOND-IIl un BOND-MAX slaidu silditajiem tiek uzraudzits atseviski un temperatiras kludas
gadijuma tiek atziméts ka bojats (skat. Attéls 5-3). Ja tiek noradits, ka silditajs ir bojats, sazinieties ar
klientu atbalsta dienestu.

F
€5

Attéls 5-3: Atseviska silditaja kluda

PoZzicija, kas atzZiméta ka bojata, nedrikst meginat palaist slaidu sériju, kurai nepiecieS$ama uzsildi$ana. Ja
s€rijas apstrades laika rodas silditaja darbibas traucéjumi, slaids $aja pozicija var tikt sabojats. Ja
silditaja darbibas traucéjumi izraisa droSibas risku, var tikt izslégta visu slaidu sildiSana apstrades modult
(skat. Attels 5-4).

= = =;
2 = =
— =2 =

Attéls 5-4: Pelekas krasas silditaja simboli katra pozicija norada pilnigu apsildes izslégSanu.

Kad slaidu sildisana ir izslegta, jums ir jaizslédz apstrades modulis un péc tam tas jarestarté, lai izslegtu
silditaja blokéetaju. Jus varat turpinat izmantot slaidu pozicijas ar bojatiem silditajiem, kameér vien tajas
apstradatajiem slaidiem nav nepiecieSama sildiSana.

5.1.2.2 Temperaturas indikators

Kad slaidu iekrasoSanas bloka temperatira parsniedz apkartéjas vides temperatiru, ekrana System
status (Sistémas statuss) apaksa paradas temperatiras indikators.

Temperatiras indikators ekrana apaksdala norada, ka slaidu iekrasoSanas bloks ir silts vai karsts.

& &

Attéls 5-5: Temperatiras indikators — silts (pa kreisi) un karsts
(pa labi)
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5. Statusa ekrani (BOND kontroller?)

Ekrana System status (Sistémas statuss) redzamas slaidu paplasu malas arf maina krasu, noradot
temperatiru: zila — kad paplates temperatira atbilst apkart€jas vides temperaturai, oranza — kad tas

temperatdra ir silta, un sarkana — kad ta ir karsta.

00000404
00000410 __ o ,
i@ Mec gy = 99°C

'Nﬁg

Attéls 5-6: Temperatiras indikacija slaidu paplasu apmalés: silta (kreisas puses attéls)
un karsta (labas puses attéls).

BRIDINAJUMS: Izvairieties no saskares ar slaidu iekraso$anas blokiem un tiem apkart
esosajiem elementiem. Tie var but |oti karsti un izraisit smagus apdegumus.
Pec darbinasanas beigam atvéliet 20 minutes laika, lai slaidu iekrasoSanas
bloki un to apkart esoSie elementi atdzistu.
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5. Statusa ekrani (BOND kontroller)

5.1.3  Reagentu statuss

Ekrana System status (Sistémas statuss) labaja pusé ir redzams konstatéto reagentu statuss.
Turpmakajas sadalas ir aprakstitas izmantotas ikonas un tas, ka novérst dazas ekrana noraditas
problémas ar reagentiem.

« 5.1.3.1-Reagentu sistémas

o 5.1.3.2-Reagentu konteineri

« 5.1.3.3-Reagentu limeni

o 5.1.3.4 - Reagentu problému novérsana

« 5.1.3.5- Nekonstatétu reagentu labosana
o 5.1.3.6 - Lielapjoma konteineru statuss

5.1.3.1 Reagentu sistemas

BOND noteik$anas sistéma
Bond Polymer Refine Detection vai Leica teranostikas
sistéma

BOND tirisanas sistema

Bond Aspirating Froba
Cleaning System

5.1.3.2 Reagentu konteineri

0 Ja reagentu piegadatajs ir BOND, attiecigo reagentu konteineru ikonas pirms nosaukuma ir atzZimetas ar

zvaigzniti.

BOND lietoSanai gatava primara antiviela.

eni Registréjot Sos reagentus, BOND programmatira automatiski ievada to
informaciju. Tiek paradits reagenta salsinatais nosaukums.

[— BOND lietosanai gatava ISH zonde.
*KAPPApD e Ly . _ e
Registréejot Sos reagentus, BOND programmatira automatiski ievada to
informaciju. Tiek paradits reagenta salsinatais nosaukums.
Lietotaja piegadata primara antiviela BOND atvérta vai titréSanas konteinera.
cos Pirms registracijas So reagentu informacija ir manuali jaievada ekrana Reagent

Setup (Reagentu iestati$ana), un registracijai ir nepiecieS§ams partijas numurs un

deriguma termins. Tiek paradits reagenta saisinatais nosaukums.
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5. Statusa ekrani (BOND kontroller?)

Lietotaja piegadata ISH zonde BOND atvérta vai titréSanas konteinera.

EBER . e . . o I -
Pirms registracijas So reagentu informacija ir manuali jaievada ekrana Reagent

Setup (Reagentu iestatiSana), un registracijai ir nepiecieSsams partijas numurs un
deriguma termins. Tiek paradits reagenta saisinatais nosaukums.

[r— BOND lietoSanai gatavs paligaprikojums.

L Registréjot $os reagentus, BOND programmatiira automatiski ievada to

informaciju. Tiek paradits reagenta salsinatais nosaukums.

BOND enzims BOND atveérta vai titreSanas konteinera.

Enzyme1 Lietotajiem ir jasagatavo BOND enzims un jaiepilda tas atvértos konteineros,

savukart reagentu iestatiSanas informacija ir iepriek$ noteikta BOND
programmatura. Registracijai ir nepieciesams tikai partijas numurs un deriguma
termins.

 — Lietotaja piegadats papildu reagents BOND atvérta vai titréSanas konteinera.

YaH20 . ‘. - .. + . . T [ —
Pirms registracijas So reagentu informacija ir manuali jaievada ekrana Reagent

Setup (Reagentu iestatiSana), un registracijai ir nepiecieSsams partijas numurs un
deriguma termins. Tiek paradits reagenta saisinatais nosaukums.

Programmatdra nav konstatéjusi reagentu $aja pozicija.

Ja ir pieejams reagents, skatiet 5.1.3.5 - Nekonstatétu reagentu labo$ana, lai
iegutu papildinformaciju par problémas novérsanu. Ja attélveidotajs biezi nespéj
pienacigi izveidot ID attélus, notiriet ID attélveidotaja logu (skat. 12.9 - ID
attélveidotajs).

BOND programmatdra ir konstaté&jusi problému ar $o reagentu. Lai iegitu
papildinformaciju, noklikskiniet ar peles labo pogu uz pazinojuma simbola.

i
R

=

lespéjams, BOND programmatiira neatpazina reagentu. Sada gadijuma
izmantojiet rokas skeneri, lai noskené&tu reagentu un pievienotu to krajumiem. Ja
ID ir bojats, ievadiet to manuali. Papildinformaciju skatiet 8.3.3 - Reagentu un
reagentu sistému registrésana.

BOND programmatdra ir konstatéjusi probléemu ar $o reagentu vai reagentu
L sistému. Lai iegltu plasaku informaciju, noklikskiniet ar peles labo pogu uz
informacijas simbola.

5.1.3.3 Reagentu limeni

Reagentu sistému ikonas norada tikai tris apjoma limenus ekrana System status (Sistémas statuss):

Bond Polymer Refine Detection no p”na konteinera lidz
aptuveni 20 % lmenim,
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5. Statusa ekrani (BOND kontroller)

Bond Polymer Refine Detection zems uzpildes [fmenis (no
aptuveni 20 % limenim [idz
gandriz tukSam
konteineram),

Baond Palrmer Refine Datection tuksSs.

0

Lietosanai gatavo reagentu un atvérto konteineru ikonas precizak norada reagentu limenus.

ﬂ.

*CO10 *CO10 *CO10 ‘D10 :
AL *C010

Attéls 5-7: Ekrana System status (Sistémas statuss) paradito lietoSanai gatavo reagentu limenu piemeéri

Lai skatitu detalizetaku reagenta vai reagentu sistémas krajumu informaciju, noklikskiniet ar peles labo
pogu uz ikonas un uznirstosaja izvélné atlasiet Inventory ... (Krajumi...). Atveras ekrans Reagent inventory
details (Informacija par reagentu krajumiem). Skatiet 8.3.2 - Reagenta vai reagentu sistémas informacija.

5.1.3.4 Reagentu problemu novérsana

Ja BOND programmatdra konstaté problému saistiba ar apstrades laika nepiecieSamo reagentu, pirms
sérijas apstrades uzsaksanas programmatiras ekrana System status (Sistémas statuss) reagentu
konteinera grafika zem slaidu paplates tiek attélota bridinajuma ikona. Ja probléma rodas sérijas
apstrades laik3, virs reagentu aparatiras statusa ikonas tiek attélota bridinajuma ikona, ka aprakstits
iepriek$ Saja sadala. Lai skatitu detaliz€tu informaciju par problému, noklikskiniet ar peles labo pogu uz
bridinajuma ikonas.

Ja ir janomaina vai japapildina reagents, iznemiet no iekartas reagentu paplati, kura atrodas reagents ar
konstatéto probléemu, nomainiet vai papildiniet to reagentu paplaté un péc tam ievietojiet paplati atpakal
iekarta.

Nemiet véra: ja apstrade jau norisinas un reagents konkréta paplaté bis nepiecieSams tuvako 2 minisu
laika, jOs nevarésiet iznemt attiecigo paplati, neatmetot sérijas apstradi. To norada attiecigais reagentu

paplates indikators, kas ir iedegts sarkana krasa.

5.1.3.5 Nekonstatetu reagentu labosana

Ja reagents netiek konstatéts, rikojieties turpmak izklastitaja veida.
1. Parbaudiet, vai:

. reagenta konteiners ir pareizi novietots reagentu paplaté,
« reagenta konteinera vacins ir atvérts un piestiprinats pie konteinera aizmugures,
« konteinera priek$pusé atrodas nebojats reagenta svitrkoda ID.
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5. Statusa ekrani (BOND kontroller?)

2. Parbaudiet, vai reagents ir registréts krajumos.

« Jareagents nav registréts, registréjiet to, ka aprakstits 8.3.3 - Reagentu un reagentu sistému

registrésana.
3. Saja bridijas varat:

i. iznemt reagentu paplati no iekartas (péc tam pierakstit attieciga reagenta unikalo
iepakojuma identifikatoru (UPI)) un atkartoti ievietot to iekart3, lai sistéma vélreiz
automatiski identificétu reagentu paplati, vai

ii. jareagentu paplates atkartota ievietodana nav efektivs risinajums, jis varat manuali ievadit
reagentu, ekrana System status (sistémas statuss) ar peles labo pogu noklikskinot uz

konteinera ikonas un apaksizvélné noklikskinot uz Select ... (Atlasit...). levadiet ieprieks
pierakstito reagenta UPI un noklikskiniet uz OK (Labi).

Attela paradas R E S|mbols lai identificétu manuali ievadtto reagentu; skat. Attéls 5-8 turpmak.
Iznemot no iekartas reagentu paplati, simbols (un manuali ievaditais reagents) netiks attélots.

o
*CcD20

Attéls 5-8: Manuali ievadits reagents

5.1.3.6 Lielapjoma konteineru statuss

Ekrana System status (Sistémas statuss) apak$€ja labaja stdrt ir redzamas lielapjoma atkritumu un
readentu konteineru ikonas. Katrs konteiners ir markéts un krasas atbilst uzstaditajiem konteineriem.
Lielapjoma konteineru ikonu novietojums ekrana System status (Sistémas statuss) atspogulo lielapjoma
konteineru nisu atbilstoSo fizisko izvietojumu apstrades modulr.

Katra apstrades modula veida faktisko konteineru konfiguraciju skatiet 2.2.7 - Lielapjoma konteineru nisa

o] [}

"ER1  "ER2

EERECO QO

*Dewax  *Dl *BWash *Alcohol *BlkWast *BlkWast *HazWast

Attéls 5-9: Lielapjoma konteineri (BOND-III konfiguracija)

DE]U@DDD 5

"HazWast "ER1 "ER2 "Dewax "D "BWWash “Alcohol "BlkWast

Attéls 5-10: Lielapjoma konteineri (BOND-MAX konfiguracija).
Vistalak pa labi eso$a ikona apzimé argjo atkritumu konteineru.
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5. Statusa ekrani (BOND kontroller)

Turpmak ir sniegts katra iepriek$s minéta lielapjoma konteinera apraksts.

Lielapjoma konteinera etikete Lielapjoma konteineru saturs
*Dewax BOND Dewax Solution (atvaskosanas skidums)
*DI Dejonizéts ddens
*BWash BOND Wash Solution (mazgasanas skidums)
*Alcohol Spirts (reagenta kategorija)
*BlkWast Lielapjoma atkritumi
*HazWast Bistamie atkritumi
*ER1 BOND Epitope Retrieval Solution 1
*ER2 BOND Epitope Retrieval Solution 2
BOND-III

Programmatara tiek attéloti BOND-III lielapjoma reagentu un atkritumu konteineru skidrumu limeni. Ja
reagenta uzpildes limenis ir zems vai atkritumu limenis ir augsts, ekrana paradas pazinojums, trauksmes
signals (mirgojoss) vai bridinajuma ikona atkariba no problémas nopietnibas. Noklikskiniet ar peles labo
pogu uz bridinajuma pazinojuma, lai skatitu uzmanibas pazinojumu, un veiciet visas nepiecieSamas
darbibas problémas novérsanai — skat. 12.2.2 - Lielapjoma konteineru uzpildisana vai iztukSoSana.

Piezime: ja paradas bridinajuma simbols, apstrade tiek apturéta, lidz tiek probléma noversta.
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BOND-IIl izmanto turpmak noradrto atteélu kombinacijas, lai noraditu lielapjoma konteineru stavok|us.

Lielapjoma Apzimejumi
konteineri

Konteiners ir pilns.

Konteiners ir vairak neka 1/2 pilns.

Konteiners ir mazak neka 1/2 pilns.

Konteiners ir gandriz tukss vai tukss.

Paradas, ja:

o )| WD =N

« atkritumu konteiners ir gandriz pilns, un tas nekaveéjoties jaiztukso,
« reagenta uzpildes [imenis ir zems, un tas ir nekavéjoties jauzpilda,
« hav ievietots konteiners,

« nepietiekams apjoms, lai uzsaktu sérijas apstradi.

Skatiet 12.2.2 - Lielapjoma konteineru uzpildiSana vai iztukSoSana.

Paradas, ja sérijas apstrade ir apturéta, jo:

« atkritumu konteiners ir pilns un tas ir steidzami jaiztukso (bridinajums),
vai « reagenta uzpildes [imenis ir zems, un tas ir steidzami jauzpilda

A\ (bridinajums),

« iztrikst konteiners, un tas ir nepiecieSsams apstradei (bridinajums).

Skatiet 12.2.2 - Lielapjoma konteineru uzpildiSana vai iztukSoSana.

0 Lielapjoma konteineru statuss ekrana System status (Sistémas statuss) tiek sinhronizéts ar
apgaismojuma sistému, ka aprakstits Lielapjoma konteineru apgaismojuma sistéma (BOND-III) 34. Ipp..

BOND-MAX

Ja programmatra konstaté probléemu (pieméram, zems reagenta konteinera uzpildes limenis vai augsts
atkritumu konteinera uzpildes limenis), ta attelo bridinajuma ikonu (ka redzams ieprieks) virs lielapjoma
konteinera. Lai iegutu papildinformaciju, noklikSkiniet ar peles labo pogu uz pazinojuma ikonas.
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5.1.4

Turpmakajas sadalas ir aprakstitas ikonas, kas tiek izmantotas, lai ekrana System status (Sistémas
statuss) attélotu slaidu informaciju. Tajas ir aprakstitas art slaidu uznirstos$aja izvélné pieejamas opcijas.

Slaidu informacija

e 5.1.4.1 - Slaidu ikonas

e 5.1.4.2 - Slaidu paplates uznirsto$a izvélne

e 5.1.4.3 - Slaidu notikumu pazinojumi

o 5.1.4.4 - Nesaderigu slaidu iestatijumu laboSana

5.1.4.1 Slaidu ikonas

Ekrana System status (Sistémas statuss) ir redzams grafisks katras slaidu paplates attéls, kura katru
paplati apzime attieciga ikona. Slaidu ikonas norada katra slaida stavokli.

Jisu sistému var konfigurét optisko rakstzimju (OCR), burtciparu rakstzimes saturosu slaidu etikesu vai
svitrkodu atpaziSanai. Jebkura gadijuma slaidu ikonas var konfigurét péc izvéles, lai ieklautu uznemtos
slaidu etikesu attélus. Ja velaties maintt esoSos iestatijumus, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Slaidu ikonu piemeri ir paraditi turpmak aplikojamajas tabulas.

OCR etikesu slaidu ikonas

Uznemts slaida attéls un automatiski identificéts (skatit

00000009 e = PR
5.1.5.1 - Automatiska slaidu identificésana)

*CD10

— Uznemts slaida attéls, bet sistéma nesp§j to identificét
(ikona attélo etiketes laukuma attélu)

1 mmmmul
m.}.."““ g5 )

00000007 ——. Uznemts slaida attéls un manuali identificéts — nemiet véra
(T simbolu (apvilkts ar sarkanu krasu) uz slaida (skatit

9 | -
scpto o) [=—-

00000009 B

*CD10

5.1.5.2 - Manuala slaidu identificésana iekarta)

Slaids nav saderigs ar vienu vai vairakiem citiem slaidiem uz
paplates (skatit 5.1.4.4 - Nesaderigu slaidu iestatijumu
labosana)

Saja pozicija nav slaida
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00000009

*CD10

O T T

Slaidu apstrade ar pazinojumu par notikumu

(skatit 5.1.4.3 - Slaidu notikumu pazinojumi)

Svitrkoda etikesu slaidu ikonas

Saja pozicija nav slaidu, vai arf ir uznemts slaida attéls, bet
n sistéma nespgj to identificét

0oooooo04

HNEg

Uznemts slaida attéls un automatiski identificéts

F:] (skattt 5.1.5.1 - Automatiska slaidu identificésana)

ﬂ[]t]ﬂ[]ll][]?r,;._ﬁ

Uznemts slaida attéls un manuali identificéts — nemiet véra

(v} simbolu (apvilkts ar sarkanu krasu) uz slaida (skatt
el
*cD10  — I . I 5.1.5.2 - Manuala slaidu identificésana iekarta)
00000004 A Slaids nav saderigs ar vienu vai vairakiem citiem slaidiem uz
— paplates (skattt 5.1.4.4 - Nesaderigu slaidu iestatijumu
*Neg IH‘:-_] labo$ana)
00000003 = Slaidu apstrade ar pazinojumu par notikumu
‘Neg Q (skatit 5.1.4.3 - Slaidu notikumu pazinojumi)

Veiciet dubultklikski uz slaidiem, kurus BOND sistéma atpazinusi, lai atvértu dialoglodzinu Slide
properties (Slaidu rekviziti). Ja sérijas apstrade nav uzsakta, jls varat redigét slaida informaciju
dialoglodzina, bet jums bis jaizdruka jauna slaida etikete, jaizladé paplate pa iekartas, japiestiprina jauna
etikete un péc tam javeic atkartota ielade.

5.1.4.2 Slaidu paplates uznirstosa izvelne

Lai skatitu slaida vai paplates opcijas, ekrana System status (Sistémas statuss) slaidu paplates grafika

noklikskiniet ar peles labo pogu uz slaidiem.

Komanda

Apraksts

Select manually...
(Atlastt manuali...)

lespéjota, ja slaids netika identificéts automatiski.

Atlasiet, lai atvertu dialoglodzinu Slide identification (Slaidu
identificésana), kura jUs varésiet identificét slaidu atbilstosi sistéma
konfigurétajam (skatit 5.1.5.2 - Manuala slaidu identificéSana iekarta).

So iespéju var atlastt arf veicot dubultklikski uz neidentificéta slaida.
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Komanda Apraksts
Attention message... | Skatiet bridinajuma zinojumu, ja slaida redzams notikuma pazinojums
(Bridinajuma (skat. 5.1.4.3 - Slaidu notikumu pazinojumi).
pazinojums...)
Run events (Izveidot Izveidojiet sérijas notikumu parskatu (skatit 9.4 - Sérijas notikumu
notikumu parskatu) parskats).
Atliktais starts lestatiet sérijas apstrades atlikto startu (skatit 5.1.8 - Atliktais starts).

5.1.4.3 Slaidu notikumu pazinojumi

00000009

"CDA0 0[ il

Attéls 5-11: Slaidi ar notikuma pazinojumiem

Ja apstrades laika rodas negaidrts notikums, slaida ikona paradas bridinajuma simbols. Sis pazinojums
ne vienmeér nozimé, ka iekraso$ana ir bijusi kada veida neapmierino$a. Kad paradas pazinojuma simbols,
sistémas operatoram vai laboratorijas vaditajam javeic turpmak noraditas papildu darbibas, lai
apstiprinatu, ka slaids ir piemeérots lietoSanai diagnostikas nolukos.

1. Noklikskiniet ar peles labo pogu uz slaida un atlasiet opciju Run events (Sérijas notikumi), lai
izveidotu Run Events Report (Sérijas notikumu parskatu) (skatit 9.4 - Sérijas notikumu parskats).
Visi pazinojumu izraisijusie notikumi tiek paraditi treknraksta. Sistémas operatoram vai
laboratorijas vaditajam rupigi jaapsver noraditie pazinojuma notikumi, jo tie sniedz svarigu
informaciju par slaidu pazinojumu notikumu raksturu.

2. Rlpigi parbaudiet iekrasotos audus.

3. Rupigi parbaudiet visus kontroles slaidus.

Ja laboratorija nevar apstiprinat iekrasosanas kvalitati, tad par pazinojumu jainformeé patologs vai art
tests javeic atkartoti.

Viens Run Events Report (Sérijas notikumu parskats) var ietvert vairakus pazinojumus. Ja sérijas apstrade
tiek pabeigta statusa Done (notification) (Pabeigts (ir pazinojumu)), noteikti parbaudiet visu zinojumu. Ja
statuss ir Done (OK) (Pabeigts (Labi)), parskats nav japarbauda.

5.1.4.4 Nesaderigu slaidu iestatijumu labosana

Ja BOND sistéma konstaté nesaderigu slaidu, ta augs€ja labaja sturi apzime visus paplaté esosos slaidus
ar sarkanas krasas burtiem treknraksta. Slaidi, kas apziméti ar vienadu burtu, ir saderigi.

000A A

*CD10
00000008 B

*Ki67

Attéls 5-12: Nesaderigi slaidi
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Iznemiet slaidu paplati no iekartas un nonemiet no tas nesaderigos slaidus vai mainiet slaidu Tpasibas (ja
tajos ir noraditas klldainas vértibas), lai slaidi bitu saderigi. Ja jis mainat slaidu ipasibas, pirms paplates
atkartotas ievietoSanas iekarta jums ir no jauna jaizdruka mainrtto slaidu etiketes un attiecigi japiestiprina
tas.

Papildinformaciju par slaidu saderibu skatiet 6.9 - Slaidu saderiba.

5.1.5 Slaidu identificesana iekarta

Visizplatitakaja darbplisma slaidi ar BOND sistémas vai LIS etiketém tiek ieladéti apstrades moduli un
pec tam automatiski identificeti. IdentificESana tiek veikta, nolasot svitrkodus uz etiketém, vai burtciparu
ID gadijuma, izmantojot optisko rakstzimju atpazisanu (OCR). Ja etikete ir izplTdusi vai nav nolasama cita
iemesla dé|, jus varat to identificét manuali BOND programmatira. Dazas darbplismas manuala slaidu
identificéSana ir ierasta prakse (skatit 6.8 - Improvizéta slaidu un lietu izveide).

5.1.5.1 Automatiska slaidu identificesana

BOND sistéma spé€j automatiski identificét standarta BOND svitrkodu vai burtciparu slaidu etiketes, kas
izveidotas, izmantojot BOND markétaju (ka aprakstits 6.6 - Slaidu markésana), un no LIS izdrukatus
slaidus, kuros izmantots atpazistams svitrkoda formats (skat. 11.3 - LIS savienojums un inicializacija).
Kad slaidu paplate ir blokéta, sistéma mégina identificét katra slaida etiketi un saskanot to ar slaidu, ar
kura uzdrukata etikete. Ja tas sp€j saskanot etiketi ar izdrukato slaidu, slaids tiek automatiski identificéts
un nav nepiecieSams veikt nekadas turpmakas darbibas.

Ja sistéma izmanto OCR (vai Leica Biosystems servisa parstavis to ir mainijis no nokluséjuma svitrkoda
iestatljumiem), slaidu identifikacijas procesa laika tiek uznemts katras etiketes attéls. Sie attéli tiek
paradrtti turpmak noraditajos parskatos, lai nodrosinatu nepartrauktu slaidu atbilstibas registrésanu.

o 9.4 - Sérijas notikumu parskats

« 9.5- Serijas detalizetas informacijas parskats

e 9.6 - Lietas parskats

Ja sistéma nav spéjusi identificét markéjumu, slaids ir jaidentificé manuali, izmantojot manualo slaidu
identifikacijas procediru (skat. nakamo sadalu).

5.1.5.2 Manuala slaidu identificesana iekarta

Neveiksmigas automatiskas identifikacijas gadijuma sistémas, kas ir iestatitas katra slaida etiketes attéla
uznems$anai (OCR un dazas svitrkodu sistémas), slaidus var identificét manuali, kamér tie vél ir ieladéti
apstrades modull. Veiciet talak izklastito procediru manualai ieladéta slaida identificéSanai.

1. Ja sistéma nespé€j automatiski identificét slaidu, programmatira parada etiketes attélu.

—
L
o ()

Doannd ..

Attels 5-13: Slaids nav automatiski identificets
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2. Lai palaistu dialoglodzinu Assisted ID (Palidziba ar ID), rikojieties $adi:

i. veiciet dubultklikski uz slaida attéla vai
ii. noklikskiniet ar peles labo pogu uz attéla un uznirstoSaja izveélne atlasiet Select manually
(Atlastt manuali).

3. Tad atveras dialoglodzins Slide identification (Slaidu identificéSana).

Il |
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Attéls 5-14: Slaidu identificeSanas dialoglodzin$

Kreisaja riti (1. vienums) ir noraditas visas lietas ar neapstradatiem slaidiem. Noklusg&juma
iestatljumu gadijuma tiek paraditas tikai tas lietas, kuram ir izdrukatas slaidu etiketes (to var
maintt, lai ieklautu tas lietas, kuras slaidi nav drukati — skat. 6.8.2.2 - Aréjas slaidu etiketes).

Attiecigaja slaidu iekrasoSanas bloka esoSo slaidu etiketes tiek paraditas labas puses ruti
(2. vienums).

Slaids, kas tika atlasits tad, kad bija atverts dialoglodzins, ir izcelts (3. vienums) labas puses riiti un
tas tiek paradits palielinata veida. Turiet kursoru virs slaida labas puses rati, lai vel vairak
palielinatu attélu.

Centralaja riti (4. vienums) tiek radtti kreisas puses ritl atlasitaja lieta konfigurétie slaidi, kur slaidi
vél nav saskanoti ar apstrades modull attélotajiem slaidiem. Atkartojumam: nokluséjuma
iestatljumu gadijuma paradas tikai tie slaidi, kuriem ir izdrukatas etiketes, tacu tos var maintt, lai
paraditu visus $aja lieta konfigurétos slaidus (skatit 6.8.2.2 - Aréjas slaidu etiketes).

Saja bridT iesp&jams izveidot jaunas lietas un slaidus, péc nepiecieamibas izmantojot opcijas New
case (Jauna lieta) un New slide (Jauns slaids) (noradeém skatit 6.8 - Improvizéta slaidu un lietu
izveide). Turpmak sniegtajas noradés tiek pienemts, ka visi nepieciesamie slaidi jau ir konfiguréti
BOND.

4. Izmantojiet informaciju, kas redzama izvélétas etiketes attéla labaja pusg, lai noteiktu lietu, kurai

pieder slaids. Lietu ratT atlasiet attiecigo lietu (1. vienums).
Slaidu saraksts (4. vienums) ir aizpildits ar Sai lietai konfigurétajiem nesaskanotiem slaidiem.
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5. Tagad savietojiet neidentificéto slaidu ar attiecigo slaidu no slaidu saraksta (4. vienums).
Atlasiet slaidu un noklikskiniet uz Insert (levietot).

Slaids tiek dzésts no slaidu saraksta un attéls labas puses riti tiek atjauninats, lai paraditu, ka
]

slaids ir identificéts. Simbols LQM' apzime slaidu ka atlasttu manuali.

Tagad identificéSanai ir atziméta nakama neidentificéta slaida etikete, ja tada pastav.

6. Savietojiet visus neidentificeétos slaidus, atkartojot ieprieks izklastitas darbibas.

7. Kad visi paplates slaidi ir identificéti, noklikSkiniet uz OK (Labi), lai aizvértu dialoglodzinu.
Noklikskinot uz Cancel (Atcelt) jebkura veikta slaidu identifikacijai tiks zaudéta.

8. Tagad ekrana System status (Sistémas statuss) ir redzami visi paplates slaidi ar detalizétu to

[P |
informaciju. Manuali identificétie slaidi ietver etiketes attélu un simbolu LQM' kas parada, ka slaids
ir atlastts manuali.

00000007
92—
o0 |-

Attéls 5-15: Manuali identificéts slaids pirms apstrades

9. Manuali atlastti slaidi tiek apstradati ierasta kartiba.

Slaida attéls tiek ieklauts turpmak noraditajos parskatos, lai nodroSinatu nepartrauktu slaidu atbilstibas
registrésanu.

o 9.4 - Serijas notikumu parskats
« 9.5- Serijas detalizétas informacijas parskats
o 9.6 - Lietas parskats

5.1.5.3 Sistemas NAYV iestatitas ta, lai butu redzams katrs slaida
etiketes attels.
Sos slaidus joprojam var identificét manuali, bet tas var ietvert slaidu paplates iznemsanu no iekartas.

Pierakstiet to slaidu ID un pozicijas numuru (iespiests uz slaida paplates zem Covertile sasaurindjuma),
kas netika identificéti automatiski.

No jauna ieladgjiet slaidu paplati iekarta un veiciet dubultklikski uz attieciga slaida pozicijas (ekrana
System status (Sistémas statuss) skaitot virziena lejup no slaidu iekrasosanas bloka augséjas pozicijas).
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5.1.6

Progresa indikatori atrodas zem katras slaidu paplates grafika. Tie sniedz atras vizualas norades par

Sérijas progresa raditajs

sérijas apstrades statusu un progresu.

o 5.1.6.1 - Sérijas apstrades statuss

o 5.1.6.2 - Sérijas apstrades progress

o 5.1.7.1 - Sérijas apstrades apturésana
o 5.1.8.1- Atlikta starta laika iestatiSana

5.1.6.1

Pasreizéjas serijas numurs un statuss tiek radits katra progresa indikatora apaksdala. lespg&jamie sérijas

Serijas apstrades statuss

apstrades stavokli ir noradrti tabula talak.

Seérijas apstrades Apraksts
statuss
Atblokéets Slaidu paplate ir atblokéta.
Fikséts Slaidu paplate ir fikséta, bet vél nav iespéjams uzsakt tas apstradi. Sis
stavoklis parasti rodas pirms slaidu attélveidoSanas pabeigSanas.
Slaidi gatavi Visi slaidu iekrasoSanas bloka esos$o slaidu attéli ir izveidoti.
PalaiSana Starta poga ir nospiesta un sistéma veic ieprieksS€jas parbaudes un

planosanu.

Noraidits/slaidi

BOND sistéma méginaja uzsakt sérijas apstradi, tacu ta bija neveiksmiga.

gatavi Visticamak, noraidiSanas iemesli ir trikstosi reagenti, zems lielapjoma
reagentu limenis vai pilns atkritumu konteiners. Izveidojiet Run Events
Report (sérijas notikumu parskatu), novérsiet visas taja noraditas
problémas un péc tam atsaciet sérijas apstradi.

leplanotas Sérijas apstrade ir ieplanota, bet nav uzsakta. Sérijas progresa raditajs

apstrades norada planoto uzsaksanas laiku.

Proc (OK) (Apstrade
(Labi))

Serija tiek apstradata, nav radusies negaiditi notikumi.

Proc (notification)
(Apstrade (ir
pazinojums))

Serija tiek apstradata, ir radusies negaidtti notikumi.
Papildinformaciju skatiet Run Events Report (Procediras notikumu
parskata).

Partrauksana Sérijas apstrade tiek partraukta. Ta notiek, kad operators nospiez
apturéSanas pogu.

Done (OK) Sérijas apstrade ir pabeigta, nav radusies negaiditi notikumi.

(pabeigts (Labi))

Done (notification) | Sérijas apstrade ir pabeigta, radusies negaidti notikumi.

(pabeigts (ir Papildinformaciju skatiet Run Events Report (Procediras notikumu

pazinojums))

parskata).
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5.1.6.2 Serijas apstrades progress

Progresa josla zem katra slaidu paplates grafika nodrosina vizualu sérijas apstrades attélojumu. Progresa
josla tiek paradtti kritiskie laiki, pasSreiz€jais progress attieciba uz kritiskajiem laikiem, un Cetru izpildes
progresa posmu attéloSanai tiek izmantotas talak noraditas krasas.

« Zila - slaidu paplate ir blokéta, apstrade nav uzsakta.

« Sarkana — apstrade nav uzsakta un ir parsniegts uzsaksanas laika ierobezojums.

o Zala — norit apstrade.

« Violeta — sérijas apstrade ir pabeigta, un tagad norit mitrinasana.

= u

Jus varat apturét peles raditaju sadala “Run progress” (Sérijas apstrades progress), lai skatitu sérijas
apstrades statusu, pieméram, “Time since locked” (Laiks kop$ blokesanas), “Time to completion” (Laiks
[idz pabeigsanai) un “Time since completion” (Laiks kop$ pabeigs$anas), ka paradits Attéls 5-16.

9:09 AM
-
-
S
11:25 AM
Run %0: Done (notification)

Run 90: Done (notification))

Time since completion: 22:23

Attéls 5-16: Serijas apstrades statusa ekrans

Slaidi ir gatavi — uzsaksana.

Kad ir izveidoti slaidu attéli un sérija ir gatava apstrades uzsaks$anai un bridi péc starta pogas
nospieSanas vai atlikta starta laika uzskaites palaiSanas, josla tiek paraditi turpmak noraditie vienumi
(skat. Attels 5-17, lai aplikotu vienumu numurus).

4
1 8:50 AM
-
2 C I———— 5
F
3 9:50 AM
Run 88: Slides ready 6.
Apzimejumi Apzime&jumi
1 Paplates blokésanas laiks 4  Pasreiz€jais progress
2  Pielaujamais uzsak$anas 5 Starta laiks, kas parsniedzis
periods (zila josla) (skatit periodu (sarkana josla)
P|enl(emama|s sltarta periods vai 6. Sérijas apstrades statuss
trauksme 104. Ipp.) (skatit 5.1.6.1 - Sérijas
3  Pienemama uzsaksanas laika apstrades statuss)
ierobezojums

Attéls 5-17: Sérijas apstrade izpilde (tiek uzsakta)
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5. Statusa ekrani (BOND kontroller)

Pienemamais starta periods vai trauksme

Vienmeér uzsaciet apstradi pec iespéjas atrak pec tam, kad ir blokétas slaidu paplates. Slaidi netiek
mitrinati “starta perioda” (starp paplates blokéSanu un apstrades sakumu), tadé|, ja Sis periods ir parak
ilgs, var audi tikt bojati. BOND programmatura palidz to parraudzit, izsekojot laiku kop$ paplates
blokésanas un paradot ieladétajam slaidu veidam (vaskoti vai atvaskoti) pienemamo maksimalo
uzsaks$anas periodu. Pielaujamie uzsaklSanas periodi tiek vizuali attéloti ka zilas krasas josla progresa
josla “Slides ready” (Slaidi gatavi) (skatit ieprieks). Ja atvaskoto slaidu apstrade nesakas noteikta laika

pec pienemama uzsaksanas perioda, tiek aktivizéta trauksme.

UzsaksSanas periodi un atvaskoto slaidu trauksmes periods ir noradtts talak. Visi laiki ir noraditi no briza,
kad paplates ir blokétas:

Pienemamais uzsaksSanas periods vai trauksme Laiks (min) no paplates blokésanas
Atvaskoto slaidu pienemamais uzsakSanas 15
periods
Atvaskoto slaidu laiks lidz trauksmei 25
Vaskoto slaidu pienemamais uzsakSanas periods | 60

Ja apstrade netiek sakta uzsaksanas perioda3, jus varat iznemt paplates, lai mitrinatu slaidus manuali. Kad
jus ievietojat paplati iekarta atkartoti, BOND programmatira uzsak jaunu sérijas apstradi, pieskirot jaunu
sérijas apstrades ID numuru un atkal uzsakot jaunu perioda atskaiti.

Pienemamie uzsak$anas laika ierobezojumi attiecas tikai uz tilit€jas palaiSanas apstrades cikliem — tie
neattiecas uz atlikta starta apstrades cikliem.
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5. Statusa ekrani (BOND kontroller?)

leplanotas apstrades

Sérijas apstrade tiek ieplanota sistéma péc tas palaiSanas, nospiezot uzsaksanas pogu, vai atlikta starta
iestatiSanas. Laika perioda starp planosanu un apstrades sakumu (kas var atlikta starta gadijuma var bt
ilgs) progresa josla ir redzami turpmak noraditie vienumi (skatit Attéls 5-18, lai aplikotu vienumu
numurus).

4
1 8:48 AM |
-
2 - + | 5
.
3 10:36 AM | 6.
Run 85: Scheduled e 7
Apziméjumi Apzimeéjumi
1  Serijas apstrades uzsaksanas 5 Peécapstrades mitrinasanas
laiks periods (purpura krasas josla)
2 Aizture pirms uzsaksanas (zilas 6. Aptuvenais sérijas apstrades
krasas josla) beigu laiks
3  Apstrades periods (zalas 7. Serijas apstrades statuss
krasas josla) (skatit 5.1.6.1 - Sérijas

4  PaSreiz€jais progress apstrades statuss)

Attéls 5-18: Sérijas apstrades progress (uzsaksana, izmantojot atlikto startu)
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5. Statusa ekrani (BOND kontroller)

Apstrades laika

Apstrades fazes laika josla tiek paraditi turpmak noraditie vienumi (skatit Attéls 5-19, lai aplikotu
vienumu numurus).

L 8:53 AM | 4
2 = £
3 10:40 AM | 6.
Run 86: Proc(OK) !
Apziméjumi Apzimé&jumi
1  Planotais uzsaksanas laiks 5 Peécapstrades mitrinasanas

2 UzsaksSanas periods — zila periods (purpura krasas josla)

krasa: var uzsakt; sarkana 6. Aptuvenais sérijas apstrades
krasa: parsniegts uzsaksanas pabeigSanas laiks
laiks 7. Serijas apstrades statuss

3 Apstrades periods (zalas (skatit 5.1.6.1 - Sérijas
krasas josla) apstrades statuss)

4  PaSreiz€jais progress

Attéls 5-19: Sérijas progress (apstrade)
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5. Statusa ekrani (BOND kontroller?)

5.1.7  Serijas apstrades palaisana un apturésana

Jus uzsakat sérijas apstradi, ievietojot un blokéjot slaidu paplati. Tiek izveidoti paplates attéli un sistéma
parbauda turpmak noraditos parametrus, lai parliecinatos, ka ta var veikt sérijas apstradi.

« Visi slaidi ir saderigi
« Visireagenti ir pieejami.

Kad ir izveidoti visu slaidu attéli, apstrades statuss tiek iestatits uz Slides ready (Slaidi gatavi) (skatit
5.1.6.1 - Sérijas apstrades statuss) un starta faze ir redzama progresa josla (skatit 5.1.6.2 - Sérijas
apstrades progress). Apstradi var uzsakt, kad ir novérstas visas slaidu nesaderibas, visi slaidi ir
identificéti un tiek veiktas parbaudes, lai parliecinatos, ka visi vajadzigie reagenti ir pieejami.

« Laiuzsaktu sérijas apstradi cik driz vien iesp&jams, noklikskiniet uz - Lai aktivizetu atlikto
startu, noklikskiniet ar peles labo pogu uz paplates un uznirstoSaja izvélné atlasiet opciju Delayed
start (Atliktais starts); skatiet turpmakas norades 5.1.8 - Atliktais starts.

« Kad ir pabeigtas iepriekséjas parbaudes un planoSana, apstrades statuss tiek iestatits uz
Starting (Uzsaksana).

Progresa josla turpina attélot starta fazi.

« Kad planosana ir pabeigta, statuss mainas uz Scheduled (leplanots).

Tagad progresa josla attélo apstrades fazi. Tiek radits ieplanotais starta laiks un joslas
kreisaja puse tiek radits starta stavoklis (OK vai parsniegtais laika limits).

« Ja apstrade sakas ieplanotaja laik3a, statuss mainas uz Proc (OK) (Apstrade (Labi)).

Ja ir parsniegts starta laika limits, bridinajuma vai trauksmes pazinojums tiek dzests, kad
faktiski tiek uzsakta apstrade. Tomér progresa joslas sakuma sadala saglabajas sarkana
krasa.

« Nemiet vér3, ka statusi Starting (Uzsaksana) un Scheduled (leplanots) var aiznemt noteiktu
laiku un ir iesp€jams, ka tiks parsniegts starta laika limits. Ja pastav Sada iesp€jamiba, jus
varat atblokét slaidu paplati un manuali mitrinat slaidus pirms apstrades atsaksanas. Ja jis
atblokejat paplati pirms apstrades uzsaksanas, netiek uzskatits, ka apstrade ir atmesta, un
to var restartét.

Vienlaikus var uzsakt tikai vienas sérijas apstradi; pec tam uzgaidiet 1-2 mindtes, pirms uzsakat nakamo
proceduru. Uzgaidiet 1su mirkli péc katras sérijas apstrades uzsaksanas, lai parliecinatos, ka ta ir
veiksmigi uzsakta. Pret€ja gadijuma sérijas apstrades statuss ir iestatits uz Rejected/Slides ready
(Noraidits/slaidi gatavi). Skatiet 5.1.6.1 - Sérijas apstrades statuss.

5.1.7.1 Serijas apstrades apturesana

Péc starta pogas nospiesanas (vai atlikta starta aktivizésanas) lidz bridim, kad faktiski tiek uzsakta
apstrade (kameér apstrades statuss ir Starting (Uzsaks$ana) vai Scheduled (leplanots)) sérijas apstradi var
apturét, to neatmetot. Lai Saja laika atceltu apstrades pieprasijumu, atblokgjiet slaidu paplati apstrades
moduli (Saja posma starta un atmesanas pogas ir atspéjotas). Slaidu informacija saglabajas sistéma un
apstradi péc izvéles var atsakt vélak. Atmestas apstrades gadijuma saraksta Slide history (Slaidu
vésture) tiek veikta viena ieraksta rinda.

Lai atmestu apstradi péc tas uzsakSanas, noklikskiniet uz [ = . Apstrades modulis partrauc darbibu
péc pasreizéja posma pabeigsanas. Slaidu statuss ekrana Slide history (Slaidu vésture) mainas uz Done
(notification) (pabeigts ar pazinojumu).
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RUpigi apsveriet, pirms atmetat apstradi — atmestu apstrades ciklu nevar restartét un var tikt bojati visi
slaidi, kuru apstrade nav pabeigta.

5.1.8 Atliktais starts

BOND sistéma var ieplanot apstrades sériju palaidi ar vaskotiem slaidiem noteikta laika nakotné (lidz
vienai nedélai no $3 briza). Pieméram, nakti planotu apstrades sériju palaidi var iestatit t3, lai tas tiktu
pabeigtas neilgi pirms darbalaika sakuma nakamaja diena. Slaidi joprojam vaskota veida ir drosi novietoti
uz paplates lidz tiek uzsakta apstrade, un tiek samazinats mitrinasanas periods péc apstrades.

Var pasliktinaties dazu tadu reagentu iedarbiba, kuru raZotajs nav Leica Biosystems, ja tos ilgstosi glaba
apstrades modulos, kas gaida atlikto startu. Reagentu lietosanas un glabasanas informacija ir noradita to
datu lapas. Ka vienmer, Leica Biosystems iesaka novietot kontroles audus uz tiem slaidiem, uz kuriem
atrodas parbaudamie audi.

5.1.8.1 Atlikta starta laika iestatiSana

Lai palaistu paplates apstradi ar atlikto startu, sagatavojiet slaidus ka ierasts un fiks€jiet to iekarta. Kad
sérijas apstrades statuss ir Slides ready (Slaidi gatavi), noklikskiniet ar peles labo pogu uz ekrana System
status (Sistémas statuss) un uznirstosaja izvélné atlasiet Delayed start (Atliktais starts).

Dialoglodzina Delayed start (Atliktais starts) iestatiet vélamo datumu un laiku, kura vélaties, lai tiktu
uzsakta paplates apstrade, un noklikskiniet uz OK (Labi) (skatit Datuma un laika atlases parametru
izmantosana 187. Ipp.). Ka ierasts sistéma pariet stavokli Starting (Uzsaks$ana), un ieplano sérijas
apstradi saskana ar citam darbibam. P&c tam paplate gaida statusa Scheduled (leplanots) lidz
iestatitajam apstrades uzsaksanas laikam.
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5. Statusa ekrani (BOND kontroller?)

5.2 Protokola statusa ekrans

Saja ekrana tiek paradita detalizéta informacija par atsevisku slaidu statusu.
Lai paraditu ekranu Protocol status (Protokola statuss), atveriet ekranu System status (Sistémas statuss)
un noklikskiniet uz cilnes Protocol status (Protokola statuss).

P seeewrt SHeway 2 A

El: » ¢« 5 s
Jaftha A

EEl EEEETTEEETECE T T
......
.....

Attéls 5-20: Ekrans Protocol status (Protokola statuss)

Lai aplukotu slaida apstradi s€rija, ekrana augsdala noklikskiniet uz attieciga slaida pozicijas pogas.
Opciju pogas, kas atbilst pozicijai bez slaida, ir aptumsotas un tas nevar atlasit.

Ja pacienta vards, uzvards ir parak gars, lai ieklautos pieejamaja lauka (slaidu paplate 1, 2 un 3), ta

nobeigums tiek salsinats ar “...". Ja vélaties, lai uznirstosaja lauka tiktu paradits pilns pacienta vards un
uzvards, novietojiet peles raditaju virs saisinata nosaukuma.

Atlasot slaida poziciju, programmatira parada slaida informaciju un protokola progresu. Lai apskatitu
papildu informaciju par slaidu, noklikskiniet uz View details (Skatit informaciju), lai atvértu dialoglodzinu
Slide properties (Slaida rekviziti).

Atlasita slaida protokola posma darbibas tiek paraditas zem slaida informacijas. Pasreizéjais posms ir
izcelts zila krasa. Pabeigtie posmi tiek atziméti ar kekstti zalas krasas apli vai negaidita notikuma

gadijuma — ar ikonu.
Jair veiktas visas pasreizéja posma nepiecieSamas darbibas, bet ir noteikts gaidiSanas periods pirms

nakama posma sakuma, izvéles ratina vai tiek paradita peleka krasa. Ta saglabajas peleka krasa lidz
nakama posma sakumam, kad ta tiek attélota ierastaja krasa.

Jus varat skatit seriju apstrades notikumus, noklikskinot ar peles labo pogu uz posmu saraksta un
uznirstosaja izvelné atlasot opciju Run events (Procediras notikumi). Tapat jls varat uznirsto$aja izvélné
atvért dialoglodzinu Slide properties (Slaida rekviziti).
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5. Statusa ekrani (BOND kontroller)

5.3

Apkopes parskats

Lai atvertu ekranu Maintenance (Apkope), dodieties uz ekranu System status (Sistémas statuss) un
noklikskiniet uz cilnes Maintenance (Apkope).

:
r Processing module: BOND-III #1
- i 1o thye EXOINDY Ui Misnuaalfor ssastriannca and sality instoactions.
arienante command fom the st beiow.
42 Fepace syringe
1037 &M
42 Chean tuiics
42 Ciean sspirating probe
1036 &M 42 Feptace spirating probe
40 AW
T 42 Clean bulk Nuid roboi probes
42 Ruptace bulk Muid robot prote
[ meinmnece ot

Attéls 5-21: Ekrana Maintenance (Apkope) ir pieejamas dazadu uzturé$anas uzdevumu komandu pogas,

kas noraditas turpmak.

Komanda

Apraksts

Nomainiet §lirci

Parvaldiet apstrades moduli, kamér nomainat slirci(-es).

Skatiet 12.13 - Slirces.

Iztiriet flutdikas sistemu

Sagatavojiet fluidikas sistemu.

Skatiet Fluidikas sistémas tiriSana 267. Ipp..

Iztiriet atsuksSanas zondi

Notiriet atsukSanas zondi, izmantojot BOND aspiracijas zondes
tirsanas sistému.

Skatiet 12.6.1 - Atsuksanas zondes tiriSana.

Nomainiet atsiikSanas zondi

Parvaldiet apstrades moduli, kamér nomainat atsuksanas zondi.

Skatiet 12.6.2 - AtsukSanas zondes nomaina.

Notiriet lielapjoma Skidrumu
robota zondes

Parvieto lielapjoma skidrumu robotus (tikai BOND-III) tiem
paredzetajas vietas, lai noslaucttu zondes.

Skatiet 12.12.1 - Lielapjoma skidrumu robota zondes tiriSana.

Nomainiet lielapjoma skidrumu
robota zondes

Parvieto lielapjoma $kidrumu robotus (tikai BOND-III) tiem
paredzetajas vietas, lai nomainitu zondes.

Skatiet 12.12.2 - Lielapjoma Skidruma robotu zonZu nomaina.

Apkopes parskats

Izveidojiet apkopes parskatu par atlastto apstrades moduli. ST
komanda ir vienmer pieejama.

Skatiet 5.3.1 - Apkopes parskats.

Ekrana Maintenance (Apkope) tiek attélots atlasita apstrades modula nosaukums un saistitas apkopes
komandu pogas. Dialoglodzinu sérija palidzés jums veikt izvéléto apkopes uzdevumu.
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Gadijumos, kad apkopes uzdevums nav pieejams, pieméram, ja apkope jau notiek, ta komandas poga ir
atspé€jota. Ja apstrades modulis ir atvienots, visas komandu pogas (iznemot Maintenance report
(Apkopes parskats)) ir atspéjotas.

5.3.1 Apkopes parskats

Apkopes parskats sniedz informaciju par konkrétu jlsu atlasito apstrades moduli noteikta laika perioda.
1. Clinical Client (Kliniskais klients) profila atlasiet apstrades modula cilni, lai atvertu ta ekranu
System status (Sistémas statuss).

2. Noklikskiniet uz cilnes Maintenance (Apkope) un péc tam noklikskiniet uz pogas Maintenance
Report (Apkopes parskats).

Maintenance report

Select processing module

Serial N*: 3210123 n

MNams: BOND-II #1
Type BOND-
Time span

From: 05-Apr-16
Tot 05-Apr-17

Last twelve months

Generate Cancel

Attéls 5-22: Dialoglodzin§ Maintenance Report (Apkopes parskats)

Nolaizamaja saraksta atlasiet apstrades moduli un péc tam izvélieties nepiecieSamo laika periodu,
izmantojot datumu vadiklas From (No) un To (Lidz). Vai ari jus varat noklik§kinat uz Last twelve months
(Pedgjie divpadsmit ménesi), lai iestatitu sadu laika periodu.

Noklikskiniet uz opcijas Generate (Izveidot), lai izveidotu apkopes parskatu.
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Parskats tiek paradits jauna loga. Parskata augs$éja labaja stir ir redzama informacija, kas noradita
tabula turpmak.

Lauks Apraksts

lestade lekartas nosaukums, kas ievadits administracijas klienta profila ekrana

Laboratory settings (Laboratorijas iestatijumi) lauka Facility (lestade) —
skatit 10.5.1 - Laboratorijas iestatijumi.

Laika periods Parskata perioda datumi ietver laikposmu, kura datumi atlastti logos “From”

(No) un “To” (Lidz).

Apstrades modulis | Unikalais apstrades modula nosaukums, kas ievadits administracijas klienta

profila ekrana Hardware configuration (Aparatiras konfiguracija) lauka
Name (Nosaukums) — skatit 10.6.1 - Apstrades moduli.

Apstrades modula | Apstrades modula unikalais sérijas numurs

sérijas Nr.

Piezimes par parskatu ir sniegtas talak.

Ekrana System status (Sistémas statuss) virs apstrades modula tiek attélota bridinajuma ikona (ka
paradits 5.1.2 - Aparatiras statuss) ar peles labas pogas atgadinajuma pazinojumu, kad pienak $o
apkopes uzdevumu izpildes termins (kura attélotais aprékinatais datums tiek attélots ka “Jaizpilda
tagad”).

Nakamo apkopes darbibu aprekinatie datumi ir atkarigi no apstradato slaidu skaita un/vai starp
darbibam ieteicama laika perioda.

Ja parskata laika periodam nav notikumu véstures, véstures tabulas vieta tiek paradits attiecigs
pazinojums.

Pirmais vestures tabulas datums ir parskata perioda sakums vai apstrades modula ekspluatacija
ievieSanas datums, ja tas ir noticis velak. lerakstos saistitajas kolonnas “Slaidi kops pédejas
apkopes/nomainas” vienmer ir noradti 0 slaidi.

Vestures tabulas pedejais datums ir parskata perioda beigas.

Slaidu skaits ir noradits par katru slaidu iekrasoSanas bloku, ka art kopé€jais visu 3 bloku slaidu
skaits. Slaidu skaits tiek atiestatits uz 0 pec katras veiksmigas apkopes darbibas.

Slaidi tiek skaititi atseviski katrai slaidu iekrasoSanas bloka lielapjoma Skidrumu robota zondei.
Slaidi tiek skaititi atseviski katrai slaidu iekrasosanas bloka $lircei.

Galvenajai Slircei slaidi tiek skaittti atseviski.

BOND 5.0 un agrakas versijas veiktas apkopes darbibas izpildes statusa kolonna var tikt attélotas
ka “Unknown” (Nezinams).

BOND 4.0 un agrakas versijas veiktas apkopes darbibas netiks paraditas.
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6.

Slaidu iestatisana (uz
BOND kontrollera)

Standarta slaidu izveides darbpliisma apstradei BOND sisteéma ietver turpmak noraditas pamatdarbibas.

No ok~ owbd=

Slaidu zonu sagatavosana.

Lietas izveidosana slaidiem BOND programmatara (vai lietu var importét no LIS).
NepiecieSamibas gadijuma arsta informacijas pievienos$ana vai redigésana.
Slaida datu ievadisana (vai tos var importésana no LIS).

Kontroles slaidu izveidoSana atbilstoSi laboratorijas standartpraksei.

Slaidu markésana (ja vien tie nav jau markéti ar LIS etiketém).

Slaidu ielade uz slaidu paplatém un slaidu paplasu ievietoSana apstrades moduli.

Kad ir uzsakta slaidu apstrade, ekrana Slide history (Slaidu vésture) jis varat izveidot dazadus slaidu,
lietu un sériju apstrades parskatus. Plasaka informacija pieejama 9 - Slaidu vésture (BOND kontrolleri).

Ja standarta darbplisma nav piemérota jusu laboratorijai, ir pieejamas citas darbplismas.

Saja nodala ir $adas sadalas:

6.1 - Slaidu iestatiSanas ekrans

6.2 - Darbs ar kontroles paraugiem

6.3 - Darbs ar lietam

6.4 - Arstu parvaldisana

6.5 - Darbs ar slaidiem

6.6 - Slaidu markésana

6.7 - Slaidu iestatiSanas kopsavilkuma parskats
6.8 - Improvizeta slaidu un lietu izveide

6.9 - Slaidu saderiba
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6. Slaidu iestatisana (uz BOND kontrollera)

6.1 Slaidu iestatisanas ekrans

Ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana) tiek paraditas lietas un slaidi, kas ievaditi BOND, bet vél nav
apstradati. LIS integrétas sistemas tiek paraditas no LIS importétas lietas un slaidi. Izmantojot sistémas,
kuras nav LIS, $aja ekrana jis varat izveidot un nepiecieSsamibas gadijuma redigét lietas un slaidus.
Slaidiem jabut piesaistitiem lietai, tade| jums jaizveido lieta, pirms varésiet izveidot slaidus.

ikonas Slide

Lai atvertu ekranu Slide setup (Slaidu iestatisana), funkciju josla noklikskiniet uz
setup (Slaidu iestatisana).

side setup I X 3
| Dccwerame | s i skes 1]
LS - 85315 Sy, Alaer dranph ! ’
1 WH5- MR Berjamin Hightrwer Kein Parnel 1
A1HMIEHT Fanrie Hurkty AT Josiry 10 1. MO8 +P | ﬁ
A L
HAHMIE-HES et Srsith Kt Parnval 10 S ——— il g
CS0ld - JSHEED Fan Chowey Casila Hey 12 E
CSE - I8 1A Lln Yerw Kpan Parnel -1
CEMED - 29 Lz Erd Thomas Naghess 1
CENEL - TEET Aay 5N Dwiabie Mancahan 1
5004 - I55TEI 48 Tk Hanl Gzarre Rhvinehan 3
5005 - 355790 Chisk P Bagon A Jessry i
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Attéls 6-1: Ekrans Slide setup (Slaidu iestatiSana)

Attéls 6-1 ir redzams ekrans Slide setup (Slaidu iestatiSana). Ekrana aug$éja labaja start ir pieejamas
funkcijas darbam kopa ar lietdm, savukart ekrana labaja puseé arT ir pieejamas funkcijas darbam ar
slaidiem.
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6. Slaidu iestatisana (uz BOND kontrollera)

6.2 Darbs ar kontroles paraugiem

Leica Biosystems iesaka regulari izmantot kontroles paraugus BOND sistéma. Nemiet véra, ka kontroles
paraugi butu jaizmanto testéSanai visa procesa. Skatiet 14.3 - Kvalitates kontrole, lai aplikotu papildu
informaciju.

Lai vispienacigak parbauditu BOND sistémas veiktspéju, Leica Biosystems stingri iesaka novietot
atbilstigus kontroles audus uz tiem pasiem slaidiem, uz kuriem atrodas pacientu audi.

Lai gan stingri ieteicams novietot kontroles audus kopa ar parbaudamajiem audiem, BOND
programmatira sniedz iesp&ju izmantot ari slaidus tikai ar kontroles audiem un reagentu kontroles
paraugiem. Lai izvairitos no to sajaukSanas ar pacienta testa paraugiem, nodrosSiniet, lai slaidi, uz kuriem
ir tikai kontroles audi, bUtu pienacigi marketi.

6.2.1 Kontroles audi

Par katru slaidu BOND programmatra jaievada viens no Sadiem audu veidiem:

« testéjamie audi,
« negativi audi,
o pozitivi audi.

To iestata dialoglodzina Add slide (Pievienot slaidu) (skat. 6.5.2 - Slaida izveidosana). Visi slaidi, kas
satur pacientu testa audus, jaapzimé ka “testéjamie audi”. Izmantojiet kontroles iestatijumus “pozitivi
audi” un “negativi audi” tikai tiem slaidiem, kas satur tikai kontroles audus.

Katru reizi, kad dialoglodzina Add slide (Pievienot slaidu) tiek maintts jauna slaida audu veids, lauka
Marker (Markieris) automatiski tiek dzésta informacija, lai palidzétu parliecinaties, ka jis atlasat pareizo
audu markieri.

Slaidi ar negativiem vai pozitiviem audiem ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana) ir attiecigi atziméti ar
“~"vai “+". Ekrana Slide history (Slaidu vésture) kolonna Type (Veids) katram slaidam ir noradits “Test”
(Testéjamais), “Negative” (Negativs) vai “Positive” (Pozitivs).

Lai slaidi izceltos pasi sevi skaidri ka kontroles slaidi, més esam iek|avusi nokluséjuma slaidu etikeSu
veidnés lauku “Tissue type” (Audu veids) ka vienu no informacijas laukiem. Tas uzdruka lielu Zimi “(+)" uz
pozitivo audu kontroles paraugu etiketém un “(=)” uz negativam audu kontroles paraugu etiketém.
Testéjamajiem audiem $aja lauka netiek veikta uzdruka. Més iesakam iek|aut So lauku visas citas jusu
konfigurétajas slaidu etiketés (skat. 10.3 - Etiketes ).

6.2.2  Kontroles reagenti

Slaidi tiek iestattti ar kontroles reagentu, slaidu konfigurésanas laika standarta antivielu vai zonzu vieta
atlasot attiecigo reagentu ka markieri.

IHC gadijuma BOND programmatra ietver negativa kontroles reagenta opciju. Ja dialoglodzina Add slide
(Pievienot slaidu) ir atlastta opcija IHC, nolaizamaja saraksta Marker (Markieris) atlasiet opciju Negative
(Negativs). BOND nodrosina BOND Wash Solution skidrumu $o darbibu veikSanai.

ISH gadijuma BOND programmatra ir iek|auti negativi un pozitivi RNS un DNS kontroles reagenti.
Saraksta Marker (Markieris) atlasiet attiecigo kontroles zondi.
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6. Slaidu iestatisana (uz BOND kontrollera)

Slaidi ar kontroles reagentiem nav Tpasi atzZiméti — uz tiem ir tikai ekrana Slide setup (Slaidu iestatisana)
un uz slaidu etiketes noraditais markiera nosaukums, ja markiera lauks ir ieklJauts attiecigaja slaida
etiketes veidné.

6.3 Darbs ar lietam

Saja sadala ir aprakstitas ekrana Slide setup (Slaidu iestati$ana) kreisaja pusé eso$as funkcijas darbam
ar slaidiem. AprakstoSajai sadalai sekojoSajas apakssadalas ir aprakstitas lietu informacijas
pievieno$anas, redigé$anas un dzésanas proceddras.

Turpmak esosas sadalas:

o 6.3.1-Lietu vadiba un Aktivas lietas informacija

o 6.3.2- Lietu identifikatori

o 6.3.3-Lietas pievienoSana

e 6.3.4-Lietu dublésana, atjauno$ana un izbeigSanas
e 6.3.5- Lietas redigésana

e 6.3.6 - Lietas kopésana

o 6.3.7 - Ikdienas lietas opcija

o 6.3.8 - Lietas parskats

6.3.1 Lietu vadiba un Aktivas lietas informacija

Noklikskiniet uz opcijas Add case (Pievienot lietu), lai pievienotu informaciju par jaunu lietu. 6.3.3 - Lietas
pievienosana ir aprakstita procedira.

Noklikkiniet uz opcijas Edit case (Redigét lietu), lai redigétu esosas lietas informaciju. 6.3.5 - Lietas
redigésana ir aprakstita procedira.

Noklikskiniet uz opcijas Delete case (Dzést lietu), lai dzéstu esosu lietu. 6.3.5.1 - Lietas dzésana ir
aprakstits, ka dzest lietu.

Noklikskiniet uz opcijas Copy case (Kopét lietu), lai pievienotu lietas kopiju un tas slaidus. 6.3.6 - Lietas
kopésana ir aprakstits, ka kopét lietu.

Komandam Edit (Redigét), Delete (Dzést) un Copy (Kopét) var piek|Tt arT uznirsto$aja izvélng, ar peles
labo pogu noklikskinot uz lietas.

Noklikskiniet uz opcijas Case report (Lietas parskats) (zem lietu saraksta), lai skatitu atlasitas lietas
parskatu (skat. 6.3.8 - Lietas parskats).

Turpmak esosaja tabula ir noradita aktivas lietas informacija.

Lietas ID Lietas identifikators. Tas var but jebkuras burtciparu rakstzimes.

Ta ka Sis lauks var saturét burtus un ciparus, noklikskinot uz kolonnas Case ID
(Lietas ID) virsraksta tabula, $is lauks tiek kartots ka teksts — identifikatori, kas
sakas ar ciparu “10”, tiks kartoti pirms identifikatora, kas sakas ar ciparu “2”.

Pacienta vards, | Pacienta identifikators.
uzvards
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Arsta vards, Par pacientu atbildiga arsta vai norikojo$a patologa vards, uzvards.
uzvards
Slaidi Atlasitajai lietai konfiguréto neapstradato slaidu skaits.

Sakoties slaidu apstradei, tie tiek parvietoti no ekrana Slide setup (Slaidu
iestatisana) uz ekranu Slide history (Slaidu vésture), un Sis skaitlis tiek attiecigi
atjauninats.

Lieta, kas atziméta ar sarkanu joslu kreisaja pusé€, norada, ka ta satur vienu vai vairakus prioritarus LIS
slaidus(skat. 11.2.5 - Prioritarie slaidi).

Zem aktivo lietu saraksta ir pieejams kopsavilkums par visam lietam un slaidiem, ka noradits turpmak.

Pozitivo audu kontroles Visu paslaik ievadito un neapstradato lietu pozitivo audu kontroles
paraugi paraugu kopskaits.

Negativo audu kontroles | Visu paslaik ievadito un neapstradato lietu negativo audu kontroles
paraugi paraugu kopskaits.

Lietu kopskaits Aktivo lietu kopskaits.

Slaidu kopskaits Visu paslaik ievadtto un neapstradato lietu slaidu kopskaits.

6.3.2 Lietu identifikatori

BOND sistéma izmanto divus primaros lietu identifikatorus: lietas ID un lietas numuru (programmatra
attiecigi Case ID (Lietas ID) un Case No. (Lietas nr.)).

« Lietas ID: lietotaja ievadits lietas ID, izmantojot laboratorijas identifikacijas shému. Lietam, kas
izveidotas BOND sistéma, lietas ID ievada péc lietas izveidoSanas dialoglodzina Add case
(Pievienot lietu). LIS-ip sistému gadijuma lietas ID tiek sanemts no LIS (kur ta apzimésanai var tikt
izmantots nosaukums “pievienosanas numurs” vai ar cits termins).

« Lietas nr.: unikals identifikacijas numurs, ko BOND sistéma automatiski pieskir katrai lietai sistema
(abi tiek izveidoti BOND sistéma un sanemti no LIS). Lietas numurs tiek paradits dialoglodzina
Case properties (Lietas rekviziti).

BOND versijas, kas vecakas par 4.1, nepastavéja prasiba lietas ID but unikalam, tad€| bija iesp&jams
izmantot divas vai vairak atseviskas lietas ar vienadu lietas ID. Tomer lietam, iesp€jams, bija atskirigs
pacienta vards un uzvards un lietas numurs. BOND 4.1 un jaunakas versijas visiem jaunajiem lietas ID
jabat unikaliem.

Lietas biezi tiek identificétas arT péc pacienta varda un uzvarda, tomér pacienta vards un uzvards nav
obligats un tam nav jabat unikalam.
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6.3.3  Lietas pievienoSana

Lai pievienotu lietu, uzsakot darbibu ekrana Slide setup (Slaidu iestatisana), rikojieties turpmak noradrtaja

veida.
1.

Lai atvértu dialoglodzinu Add case (Pievienot lietu), ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana)
noklikskiniet uz opcijas Add case (Pievienot lietu) (skatit Attéls 6-2).

Al case

Casa lD: |

Patent mams:

Casa commanis:

Deactzr: - n
Manape docloss

Add case ——

Cispanse wakme: 100 ul
¥ 150l

Praparation prodncel: “Diswax -

o

Attéls 6-2: Dialoglodzins Add case (Pievienot lietu)

levadiet informaciju péc nepiecieSamibas laukos Case ID (Lietas ID), Patient name (Pacienta vards,
uzvards), Case comments (Komentari par lietu) un Doctor (Arsts).

Lietas var pievienot bez jebkadiem lietas datiem.

Ja nepiecieSamais arsts nav iek|auts arstu saraksta, pievienojiet vinu, noklikskinot uz opcijas
Manage doctors (Parvaldit arstus), lai atvértu dialoglodzinu Manage doctors (Parvaldit arstus)
(skatit 6.4 - Arstu parvaldisana).

Atlasiet attiecigajai lietai izveidoto slaidu devu tilpumu, ja tas nav vienads ar jau konfiguréto
nokluséjuma devas apjomu.

Nemiet véra, ka visiem BOND instrumenta apstradatajiem slaidiem nepiecieSamais devas tilpums
ir 150 pL. Turklat ISH iekrasosSanai tiek izmantots 150 pL devas tilpums visos apstrades modulu
veidos.

Informaciju par izmantojamam zonam uz slaidiem un devu tilpumiem skatiet 6.5.8 - DozéSanas
apjomi un audu novietojums uz slaidiem.

Saraksta Preparation protocol (Sagatavosanas protokols) atlasiet opciju Preparation
(Sagatavosana) (skatit Attéls 6-2), lai iestatrtu to ka noklus€juma opciju $aja lieta izveidotajiem
slaidiem.

Lai aizvértu dialoglodzinu, neievadot sistéma informaciju, noklikskiniet uz opcijas Cancel (Atcelt).
Lai ievadrtu lietas informaciju, noklikskiniet uz OK (Labi).

Lieta tiek pievienota lietu sarakstam.

118 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 Lietotaja rokasgramata (NAV PAREDZETA ASV un Kinai) Parsk. A05



6. Slaidu iestatisana (uz BOND kontrollera)

0 Ja sistéma jau pastav lietas ID, tiek atvérts dialoglodzins Case ID duplication (Lietas ID dubléSana)
(skat. 6.3.4 - Lietu dublésana, atjaunosana un izbeig$anas).

6.3.4  Lietu dublésana, atjaunosSana un izbeigsanas

Programmaturas versijas pirms, kas vecakas par BOND 4.1, atskirigam lietam bija at|auts izmantot vienu
un to pasu lietas ID. Sadas lietas parasti var atskirt péc pacienta varda un uzvarda, un atskiribu parasti
nodroSinaja lietas numurs, kas vienmér ir unikals. BOND vairs nelauj izmantot jaunam lietam tos pasus
lietas ID, ka esosam lietam — katrai jaunai lietai ir japieskir unikals lietas ID vai ari ta ir jaidentifice ka jau
sistema pastavosa lieta.

Ja jus ievadat lietu ar jau sistéma pastavosu lietas ID, atveras dialoglodzin$ Case ID duplication (Lietas ID
dublésana), paradot pastavoso lietu ar tadu pasu lietas ID. Lai izmantotu pastavosu lietu, atlasiet to un
noklikskiniet uz opcijas Use selected (Izmantot atlasito) (skatit ar Lietu apvienosana 119. Ipp.). Pretéja
gadijuma aizveriet dialoglodzinu un mainiet lietas ID, lai noformétu lietu ka jaunu.

Dialoglodzina Case ID duplication (Lietas ID dublésana) atrodamas lietas var biit dz&stas, var bt beidzies
to deriguma termins (t. i., lietas, kuras visi slaidi ir apstradati — skat. turpmak) vai ari tas var bt lietas, kas
joprojam ir aplikojamas ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana). Kad lieta ir atlasita un atjaunota lietu
saraksta3, ta tiek uzskatita par “atjaunotu”.

Lai aplukotu izklastijumu par LIS lietu dublétajiem ID, skatit Dubléts lietas ID 201. Ipp..

6.3.4.1 Lietu apvienosana

Redigéjot lietas ID, lai tas bitu vienads ar esosas lietas ID, un péc tam noklikskinot uz opcijas Use
selected (Izmantot atlasito) dialoglodzina Case ID duplication (Lietas ID dublésana), kas atveras péc tam,
visi redigetas lietas neapstradatie slaidi tiek parnesti uz esoso lietu.

0 Redigésanai ir pieejamas tikai tadas lietas, kuras ir neapstradati slaidi; attiecigi nav iesp&jams maintt lietu,
kurai piesaistiti apstradati slaidi.

6.3.4.2 Apstradatas lietas darbmuzs

Kad ir pabeigta pedéja slaida apstrade liet3, lieta (atbilstigi nokluséjuma iestatljumiem) tiek dzeésta no
ekrana Slide setup (Slaidu iestatisana) 10 minsu laika péc slaidu paplates atblokésanas.

Jis varat iestatit BOND sistému, lai glabatu lietas ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana) noteiktu dienu
skaitu peéc tam, kad ir apstradati pedegjie attiecigas lietas slaidi. lestatiet So “apstradatas lietas darbmuzu”
administracijas klienta profila ekrana Laboratory (Laboratorija) (skattt 10.5.2 - Lietu un slaidu iestatijumi).

Lietas, kuram ir beidzies deriguma termins§, tiek glabatas sistema3, bet tas nevar apskatit. Lietas, kuram ir
beidzies deriguma termins, var atjaunot sarakst3, atkartoti pievienojot tas (atjaunojot tas) vai pievienojot
lietai slaidu, izmantojot LIS.

6 Lietas, kuras nav apstradatu slaidu, netiek automatiski dzéstas no slaidu iestatiSanas ekrana.
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6.3.5 Lietas redigésana

Lai redigétu lietas informaciju, atlasiet to saraksta un péc tam noklikskiniet uz opcijas Edit case (Redigét
lietu). Programmatira tiek paradits dialoglodzin§ Case properties (Lietas rekviziti). To var izmantot tada
pasa veida ka ieprieks aprakstitaja dialoglodzina Add case (Pievienot lietu).

Ja jus redigéjat informaciju par lietu, kura ir izdrukatas slaidu etiketes, pirms slaidu apstrades uzsaksanas
izdruk3jiet etiketes atkartoti (ekrana paradisies attiecigs zinojums).

6.3.5.1 Lietas dzesana
Lai dzéstu lietu, atlasiet to saraksta un péc tam noklikskiniet uz opcijas Delete case (Dzést lietu).

Ja BOND lieta ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana) satur tikai neapstradatus slaidus, jis varat manuali
dzeést lietu, atzimgjot to ka “expired” (beidzies deriguma termins). (Visu LIS lietu termins beidzas
automatiski, tiklidz tajas nav neapstradatu slaidu.)

Jus nevarat manuali dzeést lietu, ja ta satur vismaz vienu apstrade esosu vai apstradatu slaidu.

Dzesot lietu, tiek dzeésti ari visi taja izveidotie neapstradatie slaidi.
Jis varat atgQt informaciju par dzéstajam lietam, bet ne to slaidiem.

6.3.6  Lietas kopésana

Lietu kopésanas opcija nodrosSina értu veidu, ka izveidot pacientam jaunu lietu. Jus varat maintt lietas
informaciju jaunaja lieta vai péc izvéles saglabat to pasu. Tiek automatiski izveidots jauns lietas numurs,
un jums ir jaievada jauns lietas ID.

Lietu nevar kopét, ja ta satur slaidu, kas sniedz atsauci uz dzestu protokolu.

Kopétie slaidi ir gatavi etikeSu drukasanai un apstradei ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana). Dzésiet
nevélamos slaidus, noklikskinot ar peles labo pogu uz tiem un atlasot opciju Delete slide (Dzést slaidu).

Lai kopetu lietu, veiciet turpmak noraditas darbibas.

1. Ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana) kreisaja pusé esosaja lietu saraksta atlasiet kop&jamo lietu.
2. Noklikskiniet uz Copy case (Kopét lietu); programmatira atveras dialoglodzins Copy Case (Kopét
lietu).
3. levadiet jaunu lietas ID un nepiecieSamibas gadijuma rediggjiet tas informaciju.
4. Ka nepiecie$ams, atlasiet opciju Unprocessed slides (Neapstradatie slaidi) vai All slides (Visi
slaidi).
« Neapstradatie slaidi — kopét tikai neapstradatus slaidus no sakotngjas lietas.

« Visi slaidi — kopét visus slaidus (neapstradatos, apstradé eso$os un apstradatos) no
sakotngjas lietas. Jaunaja lieta sistéma atzime visus slaidus ka neapstradatus.

5. Noklikskiniet uz OK (Labi).
Sistéma izveido jaunu lietu un kop€ slaidus, tostarp komentarus, saskana ar atlasito opciju. Visi
nokopétie slaidi (tostarp LIS) darbojas tada pasa veida ka slaidi, kas izveidoti dialoglodzina Add
Slide (Pievienot slaidu) (skat. 6.5.1 - Slaida lauku apraksts un kontroles paraugi).
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6.3.7 lkdienas lietas opcija

BOND sistemu var konfigurét t3, lai ta ik péc 24 stundam automatiski izveido jaunu lietu, laujot izveidot
visus katras dienas slaidus viena lieta. Tas var ietaupit laiku laboratorijam, kuras apstrada nelielu slaidu
skaitu, jo netiek ievaditi pacientu vardi un lietu ID. Katrai ikdienas lietai ir S$adas Tpasibas:

« lietas ID ir iestatits uz jaunas dienas datumu,

« dozesanas tilpuma un sagatavoSanas protokola nokluséjuma parametri ir iestatiti uz
administracijas klienta profila iestatitajiem sistémas noklusgjuma parametriem. Tos var redigét.

« Lauki Patient name (Pacienta vards, uzvards) un Doctor (Arsts) paliek tuksi, un tos nevar mainit.

Jus péc izvéles joprojam varat veidot atseviskas lietas ierastaja veida, kame ikdienas lietas opcija ir
ieslegta. Noradijumus ikdienas lietas opcijas iestatiSanai skatiet 10.5.2 - Lietu un slaidu iestatijumi.

6.3.8  Lietas parskats

Jus varat veidot parskatus par atseviskam lietam. Parskatos ir ieklauta pamatinformacija par lietu un
visiem tas slaidiem, pieméram, slaidu ID un tajos izmantotajiem protokoliem un reagentiem. Parskata
izdrukasanas gadijuma ir pieejama vieta komentaru ierakstiSanai par katru slaidu. Pilns apraksts
pieejams 9.6 - Lietas parskats.

Veidojiet lietu parskatus no ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana) un Slide history (Slaidu vésture).
Atlasiet attiecigo lietu vai slaidu un péc tam noklikskiniet uz pogas Case report (Lietas parskats). Lietu
parskatos ir iek|auta tikai informacija par slaidu reagentiem, kas ir apstradati un atblokéti apstrades
modulr.

6.4  Arstu parvaldisana

BOND sistéma glaba arstu sarakstu, kurus var péc izvéles pievienot lietas informacijai. Dialoglodzina Add
Case (Pievienot lietu) vai Case properties (Lietas rekviziti) atlasiet arstu no “vélamo” arstu saraksta vai
pievienojiet vai redigéjiet arstus dialoglodzina Manage doctors (Parvaldit arstus), kuru var atvért no ta
pasa lietas rekvizitu dialoglodzina.

Par katru arstu tiek radrti sadi lauki:

« Name (Vards, uzvards) — arsta vards, uzvards,

o LIS ID — unikals identifikators, ko nodrosina laboratorijas informacijas sistéma (ja piemérojams),

« Pref. (VElamais) — arsta vélamais statuss (izveidojot lietas, nolaizamaja saraksta ir pieejami tikai
vélamie arsti). Sis statuss ir iestatits dialoglodzina Edit doctor (Redigét arstu).

Sis vértibas tiek raditas arf dialoglodzina Edit doctor (Redigét arstu). Turklat dialoglodzina Edit doctor
(Redigét arstu) ir pieejami $adi elementi:
« ID — BOND sistemas automatiski izveidots un pieskirts unikals ID,

« Comments (Komentari) — redigéjams lauks, kura pievienot visparigus komentarus vai papildu
informaciju par vardu, uzvardu.

Kad ir atvérts dialoglodzin$ Manage doctors (Parvaldit arstus), noklikskiniet uz opcijas Add (Pievienot) vai
Edit (Redigét), lai pievienotu jaunus arstus vai redigétu esoso arstu datus. Redigéjumu veiksana ir
pieejama tikai komentaru lauka un vélama statusa mainai — péc arsta izveido$anas nav iespéjams mainit
ta(s) vardu, uzvardu.
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Jis varat dzést arstus dialoglodzina Manage doctors (Parvaldit arstus). Jau izveidotas lietas, kuram ir
piesaistits dzests arsts, joprojam ir noradits attieciga arsta vards, uzvards, tacu sads arsts nav pieejams
jaunam lietam. Jaunam arstam nav iesp&jams atkartoti izmantot dzésta arsta vardu, uzvardu.

6.5 Darbs ar slaidiem

Saja sadala ir aprakstita slaidu izveido$ana un parvaldiba ekrana Slide setup (Slaidu iestati$ana). Pédéja
sadala ir aprakstits devu tilpuma iestatijums un tas, ka tas ietekmé audu novietojumu uz slaidiem.

o 6.5.1-Slaida lauku apraksts un kontroles paraugi

e 6.5.2-Slaida izveidoSana

e 6.5.3-Slaida kopésana

o 6.5.4-Slaida redigésana

o 6.5.5-Slaida dzesana

« 6.5.6 - Slaida manuala identificéSana

« 6.5.7 - Slaidu panela pievieno$ana

o 6.5.8-Dozesanas apjomi un audu novietojums uz slaidiem
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6.5.1 Slaida lauku apraksts un kontroles paraugi

Slaidu saraksta augSpuse ir divas pogas:

« noklikskiniet Add slide (Pievienot slaidu), lai pievienotu slaidu atlasttajai lietai,
« noklikskiniet Add panel (Pievienot paneli), lai pievienotu paneli atlasitajai lietai. Detalizétaku
informaciju skatiet 6.5.7 - Slaidu panela pievienosana.

Ekrana labaja pusé eso$aja slaidu saraksta ir redzama ekrana kreisaja puse atlasitas lietas informacija.
Katram slaidam ir noradits slaida ID un attieciga slaida apstradei izmantojamo protokolu informacija.
EtikeSu zonas slaidu labaja puseé ir kodétas ar krasam, lai noradrttu to izveides vietu.

1. 00000401 Balta:
*CD0
HCF "D " H20) slaids, kas izveidots dialoglodzina Add slide (Pievienot

slaidu) (skatit 6.5.2 - Slaida izveidosana).

2. 00000402 Dzeltena:

=yl
slaids, kas izveidots dialoglodzina Slide identification

TS e (Slaidu identificeésana) (skatit 6.8 - Improvizéta slaidu un

lietu izveide).

2. 0000404 Gaisi peléka:

“CD10

HG F 1D " H229) LIS slaids (skatit 11 - LIS integracijas pakotne (BOND
kontroller?)).

Slaidos ir redzami art turpmak noraditie simboli.

3. 00000405 - Minusa zime:
L HER 1]
MG F "D e M) negativu audu slaids (skatit 6.5.2 - Slaida izveidosana 4.
soli).
4. 00000408 . Plus zime:
gl _ _
T e—. pozitivu audu slaids (skatit 6.5.2 - Slaida izveidosana 4.
soli).
1. 000060407 P Sarkans burts “P":
*CO10
THCF D *— *H2ZN) LIS prioritarais slaids (skatit 11.2.5 - Prioritarie slaidi).
6. 00000408 5w Parauga etikete:
*COD - =g
[ =Y . . P -
THCF "D '— *HIE) =1 slaida etikete ir izdrukata.
[

Veiciet dubultklikski uz slaida, lai atvertu dialoglodzinu Slide properties (Slaida rekviziti). Noklikskiniet ar
peles labo pogu uz slaida, lai izdrukatu ta etiketi.
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6.5.2 Slaida izveidoSana

Lai izveidotu slaidus Leica teranostikas sistemam, skatiet sistemu komplektacija ieklautas instrukcijas.

Jauna slaida izveidoSana

1. Lietu saraksta noklikskiniet uz attiecigas lietas.
2. Noklikskiniet uz Add slide (Pievienot slaidu), lai atvertu dialoglodzinu Add slide.

Edward, A,
Case I0:

Dactor:
Srith

Slide ID:

Date created:
D4-Sap-137 5356.AM
Procass < G SH

arkr

Saning

Praparaiicn
HIER:

o ] oo ]

Attéls 6-3: Dialoglodzin$ Add slide (Pievienot slaidu)

Jaunajam slaidam automatiski tiek pieskirts numurs ar unikalu slaida ID, tomér tas netiek attéelots,
kamer slaids nav saglabats, dialoglodzina noklikskinot uz pogas Add slide (Pievienot slaidu).

3. Slaidam var péc izvéles pievienot komentaru.

4. Atlasiet audu veidu (testéjamie audi, negativie audi, pozitivie audi), grupa Audu veids noklikskinot
uz vienas no izvéles pogam. Skatit 6.2.1 - Kontroles audi; visparigs kontroles audu izklastijums
pieejams 14.3.2 - Audu kontroles paraugi.

5. NepiecieSamibas gadijuma mainiet slaida dozésanas tilpumu (skat. 6.5.8 - DozéSanas apjomi un
audu novietojums uz slaidiem).

6. Atlasiet iekrasoSanas rezimu.

« Vienkarsas iekrasosanas gadijuma pirmaja lauka atlasiet opciju Single (vienkarss)
(nokluséjuma iestatijums), bet divkarsas iekrasosSanas gadijuma atlasiet Sequential DS
(Seciga divkarsa iekrasosana) vai Parallel DS (Paraléla divkarsa iekrasosana) (skat.

7.1.1 - lekraso$anas metodes).

« Otraja lauka atlasiet Routine (Parasta) (nokluséjuma iestatijums) (atlasiet Oracle tikai tad, ja

tas ir noradits Bond™ Oracle™ HER2 IHC sistémas instrukcijas).

7. Atlasiet iekraso$anas procesu (IHC vai ISH).
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8. Jair atlasita vienkarsa iekrasos$ana, cilnes Single (Vienkarss) nolaizamaja saraksta Marker
(Markieris) atlasiet primaro antivielu vai zondi, vai cilni First (Pirmais), ja ir atlasita seciga divkarsa
iekrasosana. Ja ir atlasita paraléla divkarsa iekrasosana, cilné Parallel DS (paraléla divkarsa
iekraso$ana) izvelieties markieri.

Lai apstradatu sériju ar negativu IHC kontroles reagentu, atlasiet noklus&juma negativo reagentu
*Negative (Negativs) vai sevis izveidoto negativo reagentu (skat. 14.3.3 - Negativi reagentu
kontroles paraugi IHC).

Lai apstradatu sériju ar negativu ISH kontroles reagentu, atlasiet *RNA Negative Control Probe
(RNS negativa kontroles zonde) vai *DNA Negative Control (DNS negativa kontrole).

Lai apstradatu pozitivo ISH kontroles reagentu, atlasiet *RNA Positive Control Probe (RNS pozitivo
kontrolzondi) vai *DNA Positive Control Probe (DNS pozitivo kontrolzondi).

0 Lai pievienotu vai nonemtu vienumus no nolaizama saraksta Marker (Markieris), programmatdiras
ekrana Reagent Setup (Reagentu iestatiSana) atlasiet vai nonemiet atzimi no reagenta lauka
Preferred (Vélamais). Papildinformaciju skatiet 8.2.1 - Reagentu pievieno$ana vai redigésana.

9. Atlasiet katram apstrades posmam atbilstoSo protokolu.
Atlasot primaro antivielu vai zondi, programmatura ievada noklus€juma protokolus. Parbaudiet, vai
katram posmam ir iestatiti atbilstoSi protokoli, un nepiecieSamibas gadijuma attiecigaja
nolaizamaja saraksta atlasiet jaunu protokolu. Atlasiet *- - - -, ja konkrétam posmam nav
nepiecieSams protokols.

Nokluséjuma protokolus iestata ekrana Reagent Setup (Reagentu iestatiSana). Skatiet
8.2.1 - Reagentu pievienosana vai redigésana.

0 Lai pievienotu un dzéstu vienumus no nolaizamajiem sarakstiem Protocol (Protokols), atlasiet vai
nonemiet atzZimi no protokola lauka Preferred (Vélamais), kas atrodas ekrana Protocol setup
(Protokola iestatisana). Papildinformaciju skatiet 7.2.1 - Protokola informacija.

10.Ja jus veicat secigu divkarso iekrasosanu, noklikskiniet uz cilnes Second (Otrs) un atlasiet otro
markieri.

Tapat ka pirma markiera gadijuma, parbaudiet nokluséjuma protokolus un nepiecieSamibas
gadijuma nomainiet tos.

11. Noklikskiniet uz opcijas Add slide (Pievienot slaidu).
Opcija Add slide (Pievienot slaidu) pievieno slaidu ar informaciju, kas paslaik tiek paradita
dialoglodzina Add slide (Pievienot slaidu), un péc tam atstaj dialoglodzinu atvértu. Tas |auj atri
pievienot vairakus slaidus izvél€tajai lietai.

12.Kad ir pabeigta slaidu pievienosana lietai, noklikskiniet uz opcijas Close (Aizvert).
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6.5.3  Slaida kopésana

ﬁ Slaidu nevar nokopét, ja tas sniedz atsauci uz dzéstu protokolu.

Esos$a slaida kopésana

1. Veiciet dubultklikski uz slaida, kuru vélaties kopét, lai atvértu dialoglodzinu Slide properties (Slaida
rekviziti).

2. Noklikskiniet uz opcijas Copy slide (Kopét slaidu).
Nospiezot pogu Add slide (Pievienot slaidu), dialoglodzin§ mainas uz opciju Add slide (Pievienot
slaidu).

2. Parbaudiet slaidu informaciju un nepiecieSamibas gadijuma mainiet to.

3. Noklikskiniet uz opcijas Add slide (Pievienot slaidu).

Jaunais slaids, tostarp visi komentari, tiks pievienots tai pasSai lietai, ka nokopétais slaids.

6.5.4  Slaidaredigésana

Lai redigetu slaida informaciju ekrana Slide setup (Slaida iestatiSana) veiciet dubultklikski uz t3, lai
atveértu dialoglodzinu Slide properties (Slaida rekviziti). Mainiet informaciju, ka aprakstits 6.5.2 - Slaida
izveidoSana.

ﬁ Ja jus redigéjat informaciju par slaidu, kuram jau ir izdrukata etikete, pirms slaida apstrades atkartoti
izdrukajiet etiketi.

6.5.5 Slaida dzesana

Lai dzéstu slaidu no slaidu saraksta, ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana) slaidu saraksta noklikskiniet
ar peles labo pogu uz attieciga slaida, tad apaksizvélné atlasiet opciju Delete slide (Dzést slaidu). Jas
varat izmantot taustinu “Delete” (Dzést), lai dzéstu atlastto slaidu.

6.5.6 Slaida manuala identificesana

BOND sistema var identificét jebkuru slaidu jebkura laika. Lai atvértu dialoglodzinu Manual ID entry

Scarch

(Manuala ID ievade), funkciju josla noklikskiniet uz X ikonas Search (Meklésana).

Manual ID eniry

Eniler ihve shde o reagent ID. (The slide 10 is case sensilive]
Click Validate when complebed.

Attéls 6-4: Dialoglodzin$ Manual ID entry (Manuala ID ievade)
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Slaidiem ar viendimensiju vai divdimensiju svitrkoda etiketém, pieméram, BOND sistémas izdrukatu
etikesu gadijuma, noskenéjiet etiketi, lai atvértu slaida dialoglodzinu Slide properties (Slaida rekviziti).
Tapat jus varat manuali ievadit astonciparu ID, tostarp ta sakuma esos$as nulles, un péc tam noklikskinat
uz opcijas Validate (Validéet).

Slaidu ar burtciparu ID gadijuma ievadiet lauka slaida ID, kuru veido Cetras rakstzimes (pirmas Cetras
rakstzimes uz etiketes ID) un péc tam noklikskiniet uz opcijas Validate (Validét).

6.5.7  Slaidu panela pievienoSana

Panelis ir ieprieks noteikts markieru komplekts ar saistitiem audu veidiem. Izmantojiet panelus, lai atri
pievienotu vairakus slaidus ar markieriem, kas bieZi tiek izmantoti kopa — skatit 8.4 - Reagentu panelu
ekrans.

Lai pievienotu lietai slaidu paneli, ekrana Slide setup (Slaidu iestatisana) veiciet turpmak noraditas
darbibas.

1. Noklikskiniet uz opcijas Add panel (Pievienot paneli). Atveras dialoglodzins Add tests from panel
(Pievienot testus no panela).

2. Nolaizamaja saraksta atlasiet paneli. Tiek paraditi panela slaidi.
3. NepiecieSamibas gadijuma izslédziet dazus slaidus, nonemot atlasi izvéles ratinas, un péc tam
noklikskiniet uz OK (Labi).

BOND pievieno slaidus lietai.

« ISH slaidu dozésanas tilpums tiek automatiski iestatits uz 150 L.
« IHC slaidu dozésanas tilpums tiek iestatits uz lietas nokluséjuma vertibu.
« Visu slaidu sagatavoSanas protokols ir iestatits uz lietas nokluséjuma vértibu.

ﬁ Panelus var izmantot, lai pievienotu slaidus ar vienkarsajam vai paral€lajam divkarsas
iekrasoSanas rezZimam, bet ne secigajam divkarsa iekrasojuma rezimam.

6.5.8  Dozésanas apjomi un audu novietojums uz
slaidiem

BOND programmaturai ir divi dozeéSanas tilpuma iestatijumi, kas tiek iestatiti katram slaidam
dialoglodzina Add slide (Pievienot slaidu) (skat. 6.5.2 - Slaida izveidoSana). BOND-MAX apstrades modult
100 pl iestatijumu var izmantot tikai IHC slaidiem — visiem slaidiem, kas apstradati BOND-III, un visiem
ISH slaidiem (abos apstrades modulu veidos), ir jaizmanto 150 pl iestatijums.

Dozés$anas tilpuma iestatijums nosaka, reagenta devas novietojumu uz slaida, ka ar dozéto apjomu:

« 100 pl dozesanas gadijuma Covertiles tiek pavilktas atpakal aptuveni lidz slaida vidusdalai, un
atsuksanas zonde dozé antivielu uz Covertiles augsdalas (aptuveni slaida vidusdala),

« 150 pl dozésanas gadijuma Covertiles parkl3j lielako slaida dalu. ArT $aja gadijuma reagents tiek
padots Covertiles aug$dal3, tade| reagents parkl3j lielaku slaida laukumu.

Reagenta dozéSanas zonu atskiriba nozZimé, ka ir svarigi novietot audus pareizi. 100 pl dozésanas
gadijuma parasti var iekrasot tikai vienu paraugu, un tas janovieto uz slaida apaks$éjas dalas (talak prom
no etiketes). 150 pl dozésanas gadijuma uz slaidiem var vieglak novietot divus audu paraugus, vai, ja ir
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tikai viens paraugs, tad tas butu janovieto slaida vidu. Dazadiem dozésSanas tilpuma iestatijumiem
izmantojamas slaidu zonas ir paraditas Attéls 6—5. Leica BOND Plus slaidi ir markeéti, lai noraditu zonas,
kur janovieto audi.

100 pl 150 pl

Izmantojama
zona

Attéls 6-5: legravéetas zonas parada, kura vieta uz slaida novietot audus dazada tilpuma dozesanas
gadijuma.
Attélotie markétie punkti ir noradrti uz Leica BOND Plus slaidiem (skatit 2.6.1 - Slaidi).

BOND apstrades modulis veic dozésanu tikai 150 pl pozicija — ieladgjot slaidus ar 100 pl dozéSanas
tilpumu, jis nevarésiet uzsakt apstradi.

BOND-MAX un BOND-III IHC slaidu gadijuma antivielu padeves tilpumi ir noraditi dialoglodzina Add slide
(Pievienot slaidu) — 100 pl vai 150 pl. ISH slaidu gadijuma (abiem instrumentiem) tiek iesp&jots 150 pl
iestatijums un apstrades moduliizmanto 150 pl Covertile un zondes pozicijas. Tomér BOND sistéma no
zondes doze vairak neka 150 pl:

o RNS zondém BOND dozé 220 pl divos posmos — 150 pl un 70 pl,
o DNS zondem BOND doze 240 pl divos posmos — 150 pl un 90 pl.

Atkariba no protokola, mazgasanas un citiem posmiem tiek izmantoti dazadi tilpumi.
Dozesanas tilpumu noklusejuma vertibas

IHC gadijuma BOND-MAX padeves tilpumu (150 pl vai 100 pl) var iestatit katram slaidam atseviski, tomér
BOND programmatura lauj konfigurét divus noklus€juma limenus. Var iestatit noklus€jumu visai sistémai
(skatit 10.5.2 - Lietu un slaidu iestatijumi). Atseviskos gadijumos to var ignorét, izmantojot noklusgjuma
lietas vértibas, kas iestatitas dialoglodzina Add case (Pievienot lietu) (skatit Lietas pievienosana

(6.3.3. sadala 118. Ipp.)). Un visbeidzot dozésanas tilpumu var iestatit atseviskiem slaidiem dialoglodzina
Add slide (Pievienot slaidu) (skatit 6.5.2 - Slaida izveidosana).

Visiem slaidiem ir jabut vienadam dozésanas tilpumam, lai tos varétu apstradat viena un taja pasa serija
(skatit 6.9 - Slaidu saderiba).
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6.6  Slaidu markesana

Visi BOND sistéma iekrasojamie slaidi ir jamarké, lai varétu tos identificét programmatra t3, lai tiem tiktu
piemeéroti atbilstosi protokoli. BOND sistéma izveidotajiem slaidiem ir etiketes ID (burtciparu rakstzimju
vai viendimensijas vai divdimensiju svitrkoda veida), ko izmanto automatiskai slaidu identificésanai
apstrades modulos. LIS izveidotas etiketes (ar viendimensijas vai divdimensiju svitrkodu ID) arf var
identificet automatiski. Tomeér uz slaidu etiketém vienmeér butu jaieklauj papildu cilvekam lasama
informacija, lai varétu identificét slaidus, ja etiketes ID nevar identificeét automatiski, ja, pieméram, ta ir
izplGdusi (skattt 10.3 - Etiketes ).

Etiketes ir jauzlimé slaidiem pirms to ievietoSanas instrumenta. NodroSiniet, lai etiketes butu pareizi
piestiprinatas, lai ID attélveidotajs varetu efektivi skenét (viendimensijas vai divdimensiju svitrkodus) vai
nolastt attélu (burtciparu ID un dazu iestatljumu gadijuma — svitrkodus) no etiketes ID.

Jums jaizmanto Leica Biosystems piegadatas slaidu etiketes izmantoSanai BOND slaidu markeétaja.

e 6.6.1 - EtikeSu drukasana un uzlimésana uz slaidiem
e 6.6.2-Slaidu ID un etikeSu ID

6.6.1 Etikesu drukasana un uzlimésana uz slaidiem

0 Lai izdrukatu etiketi vienam slaidam, noklikskiniet ar peles labo pogu uz slaida un péc tam atlasiet
opciju Print label (Izdrukat slaidu). Sada gadijuma netiek paradits dialoglodzin$ Print slide labels
(Drukat slaidu etiketes). BOND-ADVANCE sistéma, kura ir ieklautas noteiktas grupas, etikesu
drukasanai tiks izmantots nokluséjuma slaidu markétajs. Pretéja gadijuma tiks izmantots saraksta
pirmais slaidu markétajs (skatit 10.6.3 - Slaidu markeétaji).

1. Kad visi slaidi ir izveidoti, ekrana Print labels (Drukat etiketes) noklikskiniet uz opcijas Print labels
(Drukat etiketes).

2. Atlasiet izdrukajamas slaidu etiketes:

« visas veél neizdrukatas slaidu etiketes — visu to lietu slaidi, kuras vél nav izdrukatas etiketes,

« Visas pasreiz€ja lieta vél neizdrukatas slaidu etiketes — visi pasreizéjas lietas slaidi, kuriem
vel nav izdrukatas etiketes,

« pasreiz€ja lieta — visi paslaik atlasitas lietas slaidi, tostarp ieprieks izdrukatie.

ﬁ Slaidu etiketes tiek drukatas tada seciba, kada tas tika izgatavotas, savukart katra lieta — tada
seciba, kada tas tika izveidotas.

3. Atlasiet slaidu markeétaju, kuru izmantot.

(lestatiet noklus&juma markétaju administracijas klienta profila ekrana Hardware (Aparatdra) —
skatit 10.6.2 - Grupas.)

4. Noklikskiniet uz opcijas Print (Drukat).

ﬁ Slaidu etikeSu izdrukasanas laika ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana) g

apakséja kreisaja stirt paradas mirgojosa ikona.

5. Parliecinieties, ka slaida matéta zona, kur tiks piestiprinata etikete, ir pilnigi sausa (nepietiek ar to,
ka tas noslauka ar salveti), péc tam piestipriniet etiketi ar slaida ID paraléli slaida galam.
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6. Etiketeijabut vérstai ar labo pusi uz augsu (taja pasa slaida pusé, uz kuras novietoti audi), kad
slaids tiek turéts ar etiketi augSdala.
Novietojiet etiketi taisna veida, jo apstrades modulis nespé€j pareizi atveidot neatbilstosi novietotu
etikeSu attélus.

000055 Pareizi: Nepareizi: Nepareizi:
= etiketer etikete atrodas Uzlime ir
/ novietota taisna arpus slaida novietota Skibi.
veida attieciba malam.
pret slaida
malam.

Attéls 6-6: levietojiet etiketi slaida robezas.

Novietojiet visas etiketes dalas t3, lai tas atrastos visu slaidu malu ieksiené.
Atsegtas lipigas virsmas var izraisit slaidu etikesu (un slaidu) pielip§anu pie
Covertile vai cita aprikojuma un slaida sabojasanu.

6.6.1.1 Aréja atvasko$ana un epitopu izguve

AtvaskoSana un epitopu izguvi visieteicamak veikt pec slaidu markésanas, ja to veic arpus BOND
sistémas. Tas |auj izvairities no slaidu izzi$anas, kameér jus ievadat slaidu informaciju un iestatat BOND
sistemu, lai palaistu nepiecieSamo(s) protokolu(s), ka arT novérs sarezgijumus ar mitru slaidu markesanu,
veicot §adas darbibas.

t’ Ja jus izmantojat ksilolu instrumenta atvaskosanai, izvairieties no ta saskares ar etiketi, lai neizplistu
uzdrukatie dati. Tapat jus varat vispirms izolét etiketi ar BOND slaida etiketes apvalku.

6 llgstoSa mércésana ksilola vai paklau$ana ta un/vai tdens iedarbibai var samazinat slaida ID etiketes
fmlentes efektivitati. lesakam nemércét uzlimes ksilola vai tdent ilgak par desmit minateém.
Deparafiniz&jot un dehidréjot instrumentu, ir svarigi saglabat reagentu limeni zem etiketes slaida.

BOND-IIl un BOND-MAX instrumentos izmantojiet tikai BOND Dewax Solution.
Neizmantojiet ksilolu, ksilola aizstaj€jus un citus reagentus, kas var sabojat
instrumentu dalas un izraistt Skidruma nopladi.

6.6.2  Slaidu ID un etikeSu ID

BOND sistema pieskir unikalu “Slide ID” (Slaida ID) ikreiz, kad tiek izveidots jauns slaids. Tapat BOND
sistéma izveido unikalu “Label ID” (Etiketes ID) ikreiz, kad tiek izdrukata slaida etikete.

Administracijas klienta profila var konfigurét etiketes ID ka burtciparu ID (OCR), viendimensijas vai
divdimensiju svitrkodu (skatit 10.5.2 - Lietu un slaidu iestatijumi).

6 LIS slaidu ID var noteikt LIS, un ta var bit jebkada skaitliska vértiba (kura sastav no astoniem vai mazak
cipariem).
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6.6.2.1 Svitrkoda etikesu ID

Svitrkoda etiketés tiek izmantotas 4-ASCII rakstzZimju etikesu ID, kas ir attieciga slaida unikalais
identifikators.

6.6.2.2 Burtciparu etikesu ID

Burtciparu etiketés pirmas cetras rakstzimes ir unikalais “Slide ID” (Slaida ID), kas drukataja etiketé ietver
papildu tris rakstzimju sufiksu, lai attélveidoSanas laika palidzetu nodrosinat pareizu slaidu identifikaciju.

6.6.2.3 Slaidu identificesana

Ja slaidiem ir piestiprinatas etiketes, sistéma var identificét slaidus katra slaidu iekrasoSanas bloka
pozicija (skatit 5.1.5.1 - Automatiska slaidu identificésana).

Slaidi, kuriem nav slaida ID, un slaidi ar neatpazitu slaidu ID ir vai nu manuali jaidentificé sistema (skatit
5.1.5.2 - Manuala slaidu identificésana iekarta), vai ari tiem ir jaizdruka etikete, janovieto ta uz slaida, un
atkartoti jauznem slaida attéls.

Konfiguréjiet informaciju, kas noradama uz slaidiem administracijas klienta profila ekrana Label
configuration (EtikeSu konfiguracija) (skatit 10.3 - Etiketes ).
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6.7 Slaidu iestatiSanas kopsavilkuma
parskats

Slaidu iestatiSanas kopsavilkuma parskata ir ieklauti visi slaidi (par visam lietam), kas paslaik ir
konfiguréti ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana). Slaidi tiek grupéti péc lietas ar tadiem datiem ka
markieris un dozésanas tilpums. Parskata lejasdala ir saraksts ar visiem reagentiem un reagentu
sistémam, kas nepiecieSamas saskana ar parskata slaidiem, kura ir noradits katra testu skaits. BOND-
MAX un BOND-IIl instrumentiem ir atseviski saraksti.

Parskats ir vertigs paliglidzeklis sérijas apstrades sagatavoSanas procesa. Tas palidz nodrosinat to, ka
slaidi, kas tiek ievietoti katra paplaté, ir saderigi (skat. 6.9 - Slaidu saderiba), un norada ieladéjamos
reagentus un reagentu sistémas.

Lai izveidotu slaidu iestatiSanas parskatu, noklikskiniet uz opcijas Slide setup Summary (Slaidu
iestatiSanas kopsavilkums).

Parskata ir iekJauta turpmak noradita informacija par katru slaidu.

Lauks Apraksts
Slide ID (Slaida ID) BOND sistéma pieskir unikalu identifikatoru katram slaidam.
Marker (Markieris) Markieris(-i)
Staining protocol lekrasosanas protokols
(lekrasosanas
protokols)
Preparation Sagatavosanas protokols (ja tads ir)
(Sagatavos$anas)
HIER (Karstuma HIER protokols (ja tads ir)
ierosinata epitopu
izguve)
Enzyme (Enzims) Enzimu izguves protokols (ja tads ir)
Dispense volume Dozéjama readenta tilpums (skatiet 6.5.8 - Doz&éSanas apjomi un audu
(Dozésanas tilpums) | novietojums uz slaidiem)
Tissue type (Audu Testéjamie audi, pozitivie kontroles audi vai negativie kontroles audi
veids)

6 Secigas divkarsas iekrasosanas slaidiem kolonnas Marker (Markieris) Protocol (Protokols), Dispense

volume (Dozésanas tilpums) un Tissue type (Audu veids) tiek raditas divas rindas, kas grupétas péc
slaidu ID.

Papildinformaciju par parskata logu un drukasanas opcijam skatiet 3.7 - Parskati.
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6.8 Improvizeta slaidu un lietu izveide

BOND sistéma péc nokluséjuma ir konfiguréta ta, ka jaunas lietas un slaidus var izveidot péc tam, kad
slaids ir ievietots apstrades modult un ir izveidoti slaidu attéli.

Pirmaja sadala ir sniegtas norades “improvizétai” lietu un slaidu izveidoSanai. Otraja sadala ir aprakstiti
alternativu darbplismu opciju iestatijumi.

o 6.8.1-Jaunu lietu un/vai slaidu izveidoSana péc attélveidoSanas
« 6.8.2-Slaidu identificeSanas iekarta iespéjas

6.8.1 Jaunu lietu un/vai slaidu izveidoSana péc
attélveidoSanas

Rikojieties saskana ar turpmak aprakstito proceddru, lai pievienotu lietu un slaidu informaciju péc slaidu
ielades un attélveido$anas (procediira ir lidziga ka sadala 5.1.5.2 - Manuala slaidu identificésana iekarta
aprakstita asistétas ID procediiras procedira, bet tagad ta ietver jaunu lietu un slaidu izveidi).

1. leladgjiet slaidus apstrades moduli, ka ierasts.
Nav nepiecieSams BOND programmatra izveidot lietas vai slaidus vai drukat uzlimes — var
izmantot ar roku rakstitas vai treSo personu etiketes.

2. Sistema neatpazis slaidus, tad€| ta paradis etikesu attélus.

- (o
i) i
)

20

Attéls 6—7: Slaids nav automatiski identificets

ﬁ Ja noteikta apstrades moduli netiek konsekventi raditi etikeSu attéli, tos var konfigurét slaidu etikesu
attélu neveidoSanai. Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, lai noorganizétu sa iestatijuma atkartotu
konfigurésanu apstrades modulim.
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6. Slaidu iestatisana (uz BOND kontrollera)

3. Lai palaistu dialoglodzinu Slide identification (Slaidu identificESana), veiciet vienu no turpmak
aprakstitajam darbibam.
i. Veiciet dubultklikski uz slaida attéla.

ii. Noklikskiniet ar peles labo pogu uz attéla un apaksizvélné atlasiet Select manually (Atlasit
manuali).

Atveras dialoglodzins Slide identification (Slaidu identifice$ana), kura ir pieejamas jaunas pogas
New case (Jauna lieta) un New slide (Jauns slaids) (Attéls 6-8 1. un 2. vienums).

Casa I Elidurs Slidw traryg: 3
T T T v 3
LSN3 - E3% gk Sy, Alast ';"wl-‘ L o |
=] —
AN GE-REYS  FranFaswl  Bingen —
AP ."!
I EHE Adbur Josey Fanma Hardey AROT
ARG KvnFaanal  dcdn Se v [T
CEID - IS4 Catha Hay oy iy
CEME-ZS421 1 KavinPaansd Cilivn Yo ]
CHIED. 25477 Theowus Liz B R - |
CHISS - JEEME Dutia Py Tien m =

C5O0 - FEIAMAS Suranas sk Kt
CEQDE - 2330 A’ Sy Ok P B

A - Hcwim Ietwrhn halios

CE - 25800 Cesvm Zucma Vandal

CEGUE - FEH [T Sz M m

CHID - T3 Jacodl Gl Sy Fakoar

Attéls 6-8: Dialoglodzins Slide identification (Slaidu identificé$ana) ar slaida statusa displeju

6 Dazas laboratorijas var tikt atspéjota poga New case (Jauna lieta) vai gan New case (Jauna lieta), gan
New slide (Jauns slaids) — skatit 6.8.2 - Slaidu identificésanas iekarta iespéjas.

Aktivais slaids tiek izcelts slaidu paplatée (3. vienums).

Dialoglodzins ietver palielinatu uzlimes attélu (4. vienums), lai palidz&tu veikt slaidu identificésanu.
Turiet kursoru virs slaida labas puses riti, lai vél vairak palielinatu etiketi.

Kreisaja ratl ir noraditas visas lietas ar pasreizéjiem slaidiem. Nokluséjuma iestatijumu gadijuma
tiek paraditas tikai tas lietas, kuram ir izdrukatas slaidu etiketes (to var mainit, lai iek|autu tas lietas,
kuras slaidi nav drukati, skatit 6.8.2.2 - Aréjas slaidu etiketes).

Centralaja rut tiek radrti kreisas puses riti atlasttaja lieta konfigurétie slaidi, kur slaidi vél nav
saskanoti ar apstrades modull att€lotajiem slaidiem. Atkartojumam: noklus€juma iestatijumu
gadijuma paradas tikai tie slaidi, kuriem ir izdrukatas etiketes, tacu tos var maintt, lai paraditu visus
Saja lieta konfigurétos slaidus.

ﬁ Parliecinieties, ka atlasat pareizo etiketes attélu, jo nepareiza atlase var ietekmét jusu slaidus.
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6. Slaidu iestatisana (uz BOND kontrollera)

. Lai izveidotu jaunu lietu, noklikskiniet uz New Case (Jauna lieta) (1. vienums).
Izveidojiet jaunu lietu atlasttajam slaidam ierasta veida (skatit 6.3.3 - Lietas pievienosana).

. Péc tam, kad dialoglodzina Add case (Pievienot lietu) bisiet noklikskinajis(-usi) uz OK (Labi),
dialoglodzina Slide identification (Slaidu identificESana) eso$aja lietu saraksta atlasiet jaunu lietu.
. Laiizveidotu jaunu slaidu tikko k3 izveidotaja lieta, noklikskiniet uz opcijas New slide (Jauns
slaids) (2. vienums).

Atveras dialoglodzins Add slide Pievienot slaidu.

. Programmatiira ierasta veida izveidojiet jaunu slaidu tam fiziskajam slaidam, kas atlastts labas
puses ritT (skatit 6.5.2 - Slaida izveidosana).

Kad slaids ir pievienots, tas slaids tiek paradits dialoglodzina centralaja rati (1. i, lai gan jauna lieta
joprojam ir atlasrta kreisas puses lietu saraksta).

. Lai nodrosinatu, ka labas puses ruti joprojam ir atlasits pareizais etiketes attéls, noklikskiniet uz
Insert (levietot), lai to saskanotu ar jauno slaidu centralaja ratr.

Slaids vairs nav redzams centralaja ruti un labas puses ruti tiek nomainits etiketes attéls, lai
paraditu sistémas informaciju par slaiduy, jo tas tika ievadits par jauno, tikko izveidoto slaidu.

Ja slaidi ir saskanoti nepareizi, jis varat atcelt So darbibu, atlasot slaidu labas puses rati un
noklikskinot uz Remove (Dzést).

. Tagad slaidu var apstradat ierasta veida.
Atkartojiet jaunu lietu un slaidu izveidoSanas procediru atlikusajiem slaidu paplates slaidiem.
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6.8.2  Slaidu identificéSanas iekarta iespéjas

Administracijas klienta profila pieejamie iestatijumi var at|aut vai noteikt par pienakumu apstradat
dazadas slaidu identifikacijas darbplismas, selektivi iesp€jojot vai atsp&jojot iesp€jas dialoglodzina Slide
identification (Slaidu identificéSana).

6.8.2.1 Improvizetu lietu un slaidu izveidosanas ierobezoSana un
aizliegSana

BOND sistéma péc nokluséjuma |auj ieladét slaidus, kas nav izveidoti BOND programmatira (vai importéti
no LIS), un izveidot lietas un slaidus programmatiira péc slaidu attélveidosanas, izmantojot dialoglodzinu
Slide identification (Slaidu identifice$ana). Jus varat péc izvéles iestatit sistému, lai aizliegtu izveidot
jaunas lietas sada veida (bet joprojam at|autu izveidot jaunus slaidus jau eso$am lietam) vai pilnigi
aizliegtu izveidot slaidus (un lietas) péc slaidu ieladéSanas. Atkariba no iestatijuma dialoglodzina Slide
identification (Slaidu identificéSana) ir atspéjota poga New case (Jauna lieta) vai gan New case (Jauna
lieta), gan New slide (Jauns slaids) (skatit Attéls 6-8).

lerobezojiet improvizétu lietu un slaidu izveides opcijas administracijas klienta profila ekrana Laboratory
Configuration (Laboratorijas konfiguracija) (skatit 10.5.2 - Lietu un slaidu iestatijumi).

6.8.2.2 Aréjas slaidu etiketes

Jus varat iestatit BOND sistemu, lai ta noteiktu vai nenoteiktu pienakumu izdrukat visus slaidus BOND
sistéma pirms tos var apstradat. LIS slaidiem un slaidiem, kas nav izveidoti LIS, ir atseviski iestatijumi.

Slaidiem, kas nav izveidoti LIS, noklusg&juma iestatijums ir izdrukasanas plieprasijums BOND sistéma. Tas
nozime, ka fiziskie slaidi bez BOND sistema izdrukatam etiketem netiek automatiski savietoti ar slaidiem,
kas tiem izveidoti programmatdra (pat tad, ja ir vienadi ID). Turklat jGs nevarat savietot slaidus manuali,
izmantojot dialoglodzinu Slide identification (Slaidu identificéSana), jo taja tiek raditi tikai BOND sistémas
izdrukatie slaidi. Tadé| laboratorijam, kuram nav BOND LIS integracijas un kuras veic uzrakstus uz
etiketém ar roku vai izdruka tas, izmantojot treSo personu aprikojumu, St opcija ir jaizsleédz. Tas |auj visiem
sistema izveidotajiem slaidiem but pieejamiem savietoSanai ar apstrades moduli ieladétajiem slaidiem
neatkarigi no ta, vai etiketes ir izdrukatas BOND sistema.

Lai iespéjotu tadu slaidu apstradi, kuru etiketes nav izdrukatas BOND sistéma, administracijas klienta
profila nonemiet atlasi opcijai Force printing in BOND (Piespiedu izdruka), kas atrodama ekrana
Laboratory (Laboratorija) (skat. 10.5.2 - Lietu un slaidu iestatijumi). (Nav nepiecieSams nonemt atlasi
opcijai Force printing in BOND (Piespiedu izdruka) tikai tadél, lai atlautu improvizétu lietu un slaidu izveidi
— skat. 6.8.2.1 - Improvizétu lietu un slaidu izveidoSanas ierobeZosana un aizlieg$ana.)

Slaidi, kas izveidoti pirms atlases nonemsanas opcijai Force printing in BOND (Piespiedu izdruka), nebis
pieejami apstradei lidz bridim, kad tiks izdrukatas to etiketes, lai gan slaidiem, kas izveidoti péc Sis opcijas
atlases nonemsanas, nebls nepiecieSams izdrukat etiketes.

Slaidiem, kas izveidoti LIS, noklus€juma iestatijums nepieprasa izdrukat etiketes BOND sistema. Tas
nozime, ka slaidus ar etiketém, kuras izdrukatas LIS, var automatiski savietot ar slaidiem BOND
programmatra (importéti no LIS). Vai ari, ja nav iespéjams savietot automatiski (pieméram, slaida etikete
ir izplGdusi), jus varat manuali savietot slaidus, izmantojot dialoglodzinu Slide identification (Slaidu
identificésana). Tomér ieslédziet $o opcijuy, ja jisu darbplisma ir slaidi, kas izveidoti LIS, bet jus vélaties
noteikt pienakumu izdrukat etiketes BOND sistéma (atlasiet opciju Force LIS printing in BOND (Piespiedu
izdruka LIS) administracijas klienta profila ekrana LIS — skat. 10.2 - LIS).
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6.9 Slaidu saderiba

Lai katras sérijas apstrades darbibas tiktu sinhronizétas t3, lai nodrosinatu optimalus rezultatus visiem
paplates slaidiem, péc slaidu paplasu ielades BOND programmatira parbauda slaidu saderibu.
Nesaderigie slaidi tiek paraditi ekrana System status (Sistémas statuss). Pirms sérijas apstrades
uzsaks$anas jaiznem vai janomaina nesaderigie slaidi (skatit 5.1.4.4 - Nesaderigu slaidu iestatijumu
labosana).

Lai slaidi bGtu saderigi:

« to dozésanas tilpumam jabat vienadam,

« visiem slaidiem ir japieméro vai nu vienkarsa iekrasoSana, vai paral€la divkarsa iekrasosana, vai
seciga divkarsa iekrasosana,

« tiemirjaizmanto viens un tas pats sagatavosanas protokols,

« tiemirjaizmanto viens un tas pats iekrasoSanas protokols, un

« jaizmanto saderigi priekSapstrades protokoli un/vai ISH denaturacijas un hibridizacijas protokoli.

Noteikumi par protokolu saderibu ir sniegti 6.9.1 - Protokolu saderiba.

Slaidu iestatiSanas parskati (6.7 - Slaidu iestatisanas kopsavilkuma parskats ) sniedz palidzibu, lai
nodroSinatu saderigu slaidu ievietoSanu katra paplate.

6.9.1 Protokolu saderiba

lekrasoSanas un sagatavoSanas protokoliem ir stingri saderibas ierobezojumi, savukart siltuma un
enzimu priekSapstrades protokoliem un ISH hibridizacijas un denaturacijas protokoliem pastav variaciju
iespéjas. So protokolu saderiba ir atkariga no apstrades modula veida (BOND-IIl vai BOND-MAX),
protokola darbibu skaita un ilguma, un instrumenta stavokliem darbibu laika. Protokoli ir savietojami, ja
visi Sie faktori ir vienadi vai atskirigi tados veidos, kuriem var veikt pielagojumus, neietekméjot
iekrasoSanas kvalitati.

Talak ir izklastiti visu protokolu veidu saderibas noteikumi.

6.9.1.1 lekrasosanas protokoli

Katram slaidam jaizmanto viens un tas pats iekraso$anas protokols. Secigiem divkarSiem iekrasoSanas
cikliem viena un taja pasa kartiba ir jaizmanto tie pasi iekrasoSanas protokoli.

IHC un ISH slaidus nevar jaukt vienkarSas iekrasosanas cikla, bet tos var kombinét secigos divkarsos
iekrasosanas ciklos.

6.9.1.2 Sagatavosanas protokoli

Protokoliem “atvaskosana” un “karséSana un atvaskoSana”:

1. visu paplaté esoso slaidu apstradei jaizmanto viens un tas pats protokols, un
2. slaidus ar sagatavosanas protokolu nevar jaukt ar slaidiem, kam netiek piemérots sagatavosanas
protokols.
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6.9.1.3 Prieksapstrades protokoli

Slaidus, kam javeic tikai siltuma izguve, tikai enzZimu izguve, siltuma un enzimu izguve, ka ari netiek veikta
nekada epitopu izguve, var apstradat kopa. Slaidi, kam netiek veikta pasreizeja priekSapstrade, tiek
mitrinati, kamer protokols apstrada citus slaidus (siltuma ierosinata izguve vienmer tiek veikta pirms
enzimu ierosinatas izguves).

Tapat ir saderigas visas slaidu kombinacijas ar un bez ISH denaturacijas un hibridizacijas.

Turpmak esoS$ajas sadalas ir sniegti priekSapstrades protokolu saderibas nosacijumi ar tada pasa veida
priekSapstrades protokoliem.

PriekSapstrade ar siltumu

1. PriekSapstrades ar siltumu protokoli ir saderigi, ja:

i. tiem ir vienads darbibu skaits,

ii. vienads katra posma inkubacijas laiks, iznemot sildisanas darbibas.
Lai veiktu vienlaicigas sildiSanas darbibas, visiem slaidiem tiek izmantots procedirai
iestatitais maksimalais ilgums. Slaidi ar 1saku iestatito ilgumu tiek uzsildtti tikai uz tiem
konfiguréto laika periodu, un péc tam tiek izslégta slaidu silditaja elektroenergijas padeve.

2. Seriju apstrade var jaukta veida izpildit protokolus, kuros tiek izmantots skidums Epitope Retrieval
Solution 1 un 2.

3. Slaidus, kam tiek veikta priekSapstrade ar siltumu, var novietot kopa uz paplatém ar tiem slaidiem,
kam netiek veikta priekSapstrade ar siltumu — slaidi, kam netiek veikta priekSapstrade ar siltumu,
tiek mitrinati ar epitopu izguves skidumu apkartéjas vides temperatiira, kamer tiek apstradati
paréjie slaidi.

Enzimu priekSapstrade

1. PriekSapstrades ar enzimiem protokoli ir saderigi, ja :

i. tiem ir vienads darbibu skaits,
ii. vienads katras darbibas inkubacijas laiks.

2. Serijas apstrades laika var izmantot maksimali divus enzimu veidus.

3. Slaidus, kam tiek veikta enzimu priekSapstrade, var novietot kopa uz paplatém ar tiem slaidiem,
kam netiek veikta enzimu priekSapstrade — slaidi, kam netiek veikta enzimu priekSapstrade, tiek
mitrinati apkartéjas vides temperatira, kamer tiek apstradati parejie slaidi.

6.9.1.4 ISH denaturacija

Denaturacijas protokoli ir saderigi, ja tiem ir vienads inkubacijas laiks. Inkubacijas temperatira var
atskirties.

6.9.1.5 ISH hibridizacija

Hibridizacijas protokoli ir saderigi, ja tiem ir vienads inkubacijas laiks. Inkubacijas temperattra var
atskirties.
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7. Protokoli (BOND
kontrollen

BOND programmatdra protokoli ir posmu sérija, kas veikta audu paraugu iekrasosanai.

Jusu BOND sistéma ir aprikota ar iepriekSdefinétu Leica Biosystems protokolu kopumu, ko nevar ne
redigét, ne dzest. Leica Biosystems ir rlipigi test&jis un apstiprinajis iepriekSdefinetos protokolus. Ir
zinams, ka pareizas izmantosanas gadijuma tie nodrosSina izcilus iekrasoSanas rezultatus. Tomer jis
varat izveidot savus protokolus, kop€jot un redigéjot eso$os protokolus.

Jums jauznemas atbildiba par visu lietotaju izveidoto vai redigéto protokolu testésanu
un apstiprinasanu. lespé€ja izveidot un saglabat protokolu nenorada, ka tas ir piemérots
attiecigajam uzdevumam.

Saja nodala ir turpmak noraditas sadalas.
e 7.1-Protokolu veidi
o 7.2-Protokola iestatiSanas ekrans
e 7.3-Jaunu protokolu izveidoSana
o 7.4-Lietotaju protokolu redigésana
o 7.5-Protokolu parskati
e 7.6 - leprieksdefinétie protokoli
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7.1 Protokolu veidi

Visiem protokoliem BOND sistéma ir noteikts “veids” atbilstosi konkrétajam funkcijam, kuram tos
paredzets izmantot. Pieméram, priekSiekrasosanas HIER protokoli ir viens veids, savukart IHC secigas
divkarsas iekrasoSanas protokoli cits veids.

« Protokola veidu nevar mainit.
« Laiizveidotu jaunu protokolu, jums ir janokopé tada veida esoS$s protokols, kadu vélaties izmantot
jaunajam protokolam. P&c tam jis varat péc nepiecieSamibas redigét protokola darbibas.

Parasti ikviena apstrades cikla tiek apstradati vairaki dazadu veidu protokoli, lai sagatavotu slaidus,
izmantotu markierus un péc tam izmantotu hromogénus. Sis secibas un tajas izmantotos protokolus
parasti ir nepiecieSams mainit divkarsas iekrasoSanas cikliem.

e 7.1.1-lekrasoSanas metodes
e 7.1.2-Protokolu seciba

7.1.7 lekrasoSsanas metodes

Divkarsa iekrasosana ir divu dazadu markieru un hromogénu izmanto$ana uz viena slaida. BOND sistémai
ir divas divkarsas iekrasoSanas metodes: seciga divkarsa iekrasoSana — vienu péc otra izmanto divus
markierus atseviSkos iekrasoSanas protokolos; paral€éla divkarsa iekrasoSana — izmanto divus “kokteil
samaisitus markierus vienkarsa iekraso$anas protokola.

=1
|

Lai izveidotu un redigétu protokolu, vienkarsa iekraso$ana tiek uzskatita par ipasu secigas divkarsas
iekraso$anas gadijumu.

Katram iekrasoSanas protokolam ir “iekrasoSanas metode”, kas norada ta lomu attieciba uz divkarso vai
vienkarso iekrasosanu. “Secigas divkarsas iekrasosanas” veida protokoliem ir tris “iekrasoSanas metozu”
iespé€jas:

« Single (Vienkarsa) — atseviskai izmantosanai ar vienu markieri,

« First (Pirma) — ka pirmais protokols seciga divkarsa iekrasosana,

« Second (Otra) — ka otrais protokols seciga divkarsa iekrasosana.

Visiem iepriekSdefinétajiem secigajiem divkarsas iekrasoSanas protokoliem ir iestatita “Single”
(Vienkarsa) iekrasosanas metode, ko nevar maintt. Tomér lietotaja izveidoto secigo divkarsas
iekrasosanas protokolu iekrasoSanas metodi var mainit uz jebkuru vai vairakam iespéjam. Pieméram,
lietotaja protokolu var konfigurét, lai to dazkart izmantotu atseviski, bet dazkart — ka pirmo divkarsas
iekrasoSanas protokolu.

“Paralélas divkarsas iekraso$anas” protokolu veidam ir pieejama tikai viena iekraso$anas metode:
“Parallel DS” (Paraléla divkarsa iekrasosana).

Paralélas divkarsas iekrasoSanas gadijuma, ja nav pieejams piemeérots iepriekSdefinéts paral€las
divkarsas iekrasosanas protokols, kuru var izmantot vai nokopét, rediggjiet vienkarsas iekrasosanas
protokoly, lai ieklautu otru hromogénu un jebkurus citus nepiecieSamos paligreagentus. Papildu
reagentus var iepildit atvértajos konteineros.
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Protokolu veidi un iekrasoSanas metodes ir aplukojamas talak tabula.

Veids

lekrasosana

IHC iekrasosana

Vienkarsa un seciga
divkarsa iekrasosSana

lekrasoSanas metode Apraksts

Vienkarsa Protokols vienas antivielas
noteikSanai, veicot vienkarsu
iekrasosanu.

Pirma Protokols pirmas antivielas
noteikSanai, veicot secigu
divkarso iekrasosanu.

Otra Protokols otras antivielas

noteikSanai, veicot secigu
divkarso iekrasosanu.

IHC iekrasoSana

Paraléla divkarsa

Protokols antivielu kokteila

L iekrasosSana noteik$anai, veicot paral€lu
Paraléla divkarsa e
R divkarsu iekrasosanu.
iekrasoSana
ISH noteikSana Vienkarsa Protokols vienas zondes
. _ noteikSanai, veicot vienkarsu
Vienkarsa un seciga o
R iekrasosanu.
divkarsa iekrasosana
Pirma Protokols pirmas zondes
noteik$anai, veicot secigu
divkarso iekrasoSanu.
Otra Protokols otras zondes

noteikSanai, veicot secigu
divkarso iekrasoSanu.

ISH noteikSana

Paralela divkarsa

Protokols kokteilu zonzu

o iekrasosana noteik$anai, veicot paral€lu
Paraléla divkarsa e . o
T divkarso iekrasosanu (Saja
iekrasosana o
kategorija pasreiz nav protokolu).
PrieksSiekrasoSana | Sagatavos$ana n/p Atvasko vai karse slaidu (audu
sakerei), péc tam atvasko audus.
BOND-IIl un BOND-
MAX PriekSapstrade ar n/p Epitopu izguve, izmantojot
siltumu karstumu
Enzimu priekSapstrade | n/p Epitopu izguve, izmantojot
enzimus
ISH denaturacija n/p DNS ISH denaturacijas protokoli
ISH hibridizacija n/p ISH hibridizacijas protokoli
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7.1.2 Protokolu seciba

Parasti katram slaidam tiek izmantota dazadu veidu protokolu seciba. Ta ir sagatavoSanas, epitopu
izguves, denaturacijas, hibridizacijas un iekrasosanas protokolu izlase, kas atbilst attiecigo audu,
markieru un visparigo laboratorijas procediru vajadzibam. So secibu var iestatit katram slaidam
individuali slaidu izveido$anas laika (skatit 6.5.2 - Slaida izveido$ana), tatu BOND programmatdra lauj
iestatit art nokluséjuma protokolus, lai paatrinatu slaidu izveidosanu, kad nav nepiecieSami specializéti
protokoli:

« noklusgéjuma sagatavos$anas protokols (pieméram, *Dewax) ir iestatits visai BOND sistémai
administrésanas klienta profila (skatit 10.5.2 - Lietu un slaidu iestatijumi);

« visu parejo protokolu veidu noklus€juma vértibas ir iestatitas katram markierim ekrana Reagent
Setup (Reagentu iestati$ana) (skatit 8.2.1 - Reagentu pievienosana vai redigésana).

lestatiet piemeérotus nokluséjuma protokolus t3, lai maksimali samazinatu atsevisku slaidu sagatavoSanai
veltito laiku. NepiecieSamibas gadijuma slaidu izveidoSanas laika jus varat mainit atsevisku slaidu
protokolus.

Kartibu, kada tiek veikta protokolu izpilde seciba, automatiski iestata BOND programmatira, un ta ir
redzama talak tabula. DozéSana no zondém un iznems$ana nav ieklauta neviena protokola — ari tas notiek
automatiski.

Kartiba Protokols (vai zonde) IHC vai ISH Komentars
1 SagatavoSana Abi Izvéles vaska nonems$ana sistéma,
sagatavojoties kimijai.
2 Karstuma izraisita epitopu Abi Lielakajai dalai slaidu tiek izpildits
ieguve (HIER) HIER vai EIER protokols — dazkart abi,

bet citkart — neviens.
(karstuma ierosinata epitopu

izguve)
3 EIER Abi
(enzimu ierosinata epitopu
izguve)
4 Zondes pielietojums Hibridizacija | Lietotajs neatlasa $o opciju — BOND
(ISH) automatiski ieklauj attiecigo protokolu.
5 Denaturacija Hibridizacija | Denaturacijas protokols DNS zondem.
(ISH) _ N
DNS zondém vienmeér jaizmanto
denaturacija.
6. Hibridizacija Hibridizacija | ISH nepiecieSamais hibridizacijas
(ISH) protokols.
7. Zondes nonems$ana Hibridizacija | Lietotajs neatlasa $o opciju — BOND
(ISH) automatiski ieklauj attiecigo protokolu.
8. lekrasosana Abi NepiecieSamais protokols hromogénu

un saistito reagentu izmanto$anai.
Saja protokola tiek padoti IHC primarie.
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Protokolu secibam atlasitos protokolus var noteikt ieprieks vai izveidot pielagotus protokolus un atlasit
tos (skat. 7.3.—Jaunu protokolu izveidosana. nodala).
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7.1.2.1 Secigas divkarsas iekrasoSanas protokoli un protokolu seciba

Secigas divkarsas iekrasosanas cikli batiba tiek darbinati, vienu péc otra secigi veicot divus vienkarsas
iekrasosanas ciklus. Tie var tikt veikti divu secigu IHC ciklu veida, divu secigu ISH ciklu veida, vai pa
vienam no katra jebkura seciba. Parasti, tacu ne visos gadijumos, pirmaja markieri izmanto BOND
Polymer Refine Detection sistému ar DAB hromogénu, bet otraja markieri izmanto BOND Polymer Refine
Red Detection sistému ar Fast Red hromogénu.

BieZzi vien, izmantojot otro markieri, dazus seciba ieklautos protokolus var izlaist, vai ari, ja tie ir iek|auti, tie
bitu jamaina. lekrasoSanas protokolu pirma un otra markiera darbibas ari parasti bitu jamaina
(protokoliem ir obligati nepiecieSamas noteiktas izmainas, lai btu iestatita atbilstosa iekrasosanas
metode — skatit 7.1.1 - lekrasoSanas metodes). Turpmak ir sniegti dazi ieteikumi par secigas divkarsas
iekraso$anas protokolu un protokolu secibas modifikacijam. Ikviena gadijuma jums ir javeic savi testi, lai
parbaudrtu rezultatus.

« SagatavoSanas protokolus var palaist tikai pirma markiera seciba — BOND programmatdra nelauj
atlastt otra markiera sagatavosanas protokolu.

« Biezi vien epitopu izguvi ir nepiecieSams veikt tikai vienreiz, pirms tiek izmantots pirmais markieris.
Ja otrajam markierim ir nepiecieSama papildu izguve, var bit pietiekams 1saks laiks.

« Hibridizacija jaizmanto abiem markieriem ISH divkarsas iekrasosanas gadijumos, tomér otrajam
markierim var but atbilstoss Tsaks laiks, neka vienkarsas iekrasoSanas gadijuma.

« Jajus veicat divkarSo iekrasosanu ar divam DNS zondém, bieZi vien denaturaciju ir nepiecieSams
veikt tikai vienu reizi, pirms tiek izmantots pirmais markieris. Ja otrajam markierim ir nepiecieSama
papildu denaturacija, tas ilgumam parasti ir jabut 1sakam.

« lekrasosanas protokolu gadijuma parasti tiek panakti vislabakie rezultati, ja hematoksilina
segmentu dzés no pirma protokola beigam un peroksida bloka segmentu (ja tads pastav) dzés no
otra protokola sakuma.
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7.2  Protokola iestatisanas ekrans

Lai stradatu ar protokoliem, funkciju josla noklikskiniet uz

iestatiSana).
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Attels 7-1: Ekrans Protocol setup (Protokola iestatisana)

Ekrana Protocol setup (Protokola iestatisana) ir tabula, kura noraditi visi protokoli, ka ari dazi pamatdati.
leprieksdefinétie protokoli ir atZiméti ar zvaigzniti (*), kas ir pirma to nosaukuma un saisinata nosaukuma

rakstzime.

Saja tabula var atlastt protokolu tadam darbibam ka kopésana, redigésana un parskatu veidosana. Sim
darbibam var piekl|it, izmantojot virs tabulas eso$as pogas vai izveélni, kuru var atvért ar peles labo pogu.

Filtri zem tabulas |auj iestatit paradamo protokola veidu. Jus varat atlasit iekrasoSanas un
prieksiekraso$anas protokolus un precizét tos, lai paradritu konkrétus protokolu veidus (skatit
7.1 - Protokolu veidi). Turklat jUs varat filtrét iekrasosanas metodi, protokola izcelsmi un vélamo statusu.
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Protokolu saraksta informacija ir aprakstita turpmak.

Nosaukums Apraksts lespejas

Protokola Pilns protokola nosaukums. lepriek$definétie (Leica Biosystems)

nosaukums protokoli vienmer sakas ar zvaigzniti (*)

Protokola Apraksta protokola darbibu. Skatiet 7.1 - Protokolu veidi.

veids

Apraksts Apraksta protokola funkciju un
pielietojumu.

Modificeja Norada personu, kas izveidojusi vai Leica apzimée ieprieksdefinétu Leica
péedejoreiz modific€jusi protokolu. Biosystems protokolu

Mod. datums | Protokola izveidoSanas vai pédgjo
modifikaciju ievieSanas datums.

Vélamais Parada protokola vélamo statusu. Atzimets — Sis ir vélamais protokols, kas
pieejams atlasei dialoglodzina Add slide
(Pievienot slaidu).

Neatziméts — Sis nav vélamais
protokols, un tas nav pieejams atlasei
dialoglodzina Add slide (Pievienot
slaidu).
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7.2.1 Protokola informacija

Lai atvértu ekrana Protocol setup (Protokola iestati$ana) redzamu protokolu skati$anai vai redigésanai,
veiciet dubultklikski uz ta (vai iezimgjiet to un péc tam noklikskiniet uz Open (Atvert)). Programmatara
atveras dialoglodzins Edit protocol properties (Redigét protokola rekvizitus) ar protokola informaciju.

lepriek$definétiem Leica Biosystems protokoliem var redigét tikai iestatijumu “Vélamais”, savukart
lietotaja protokoliem var mainit citus iestatijumus.

dbbagned rame
Dbt

Bl dudrnd ¥  Trph ¥ Fral ¥ Saron & Pratersd

Freivmcnd bypa: THE dmmmg

e
Prafmred deis kan sywse E Tut P Cebech - '11

Attéls 7-2: Lietotaja protokola dialoglodzing Edit protocol properties (Redigét protokola rekvizitus)

Dialoglodzins parada katra apstrades modula veida cilni (BOND un BOND-MAX), kas ir nodots grupai
ekspluatacija (vai abas cilnes, ja neviens nav nodots ekspluatacija).

Ir pieejama arT poga Import protocol (Importét protokolu), kas paradas, kad tiek veidots jauns protokols
vai redigéts lietotaja protokols. Detalizétu informaciju skatiet 7.4.4 - Vairaki instrumentu veidi un protokolu
versijas.

Zem tabulas atlasiet Show wash steps (Radit mazgasanas darbibas), lai skatitu visas protokola darbibas
(tostarp mazgasanas darbibas). Nonemt atlasi, lai pasléptu mazgasanas darbibas.

Dialoglodzina Edit Protocol properties (Redigét protokola rekvizitus) tiek radita talak noradita protokola
informacija.

Nosaukums Pilns protokola nosaukums.

Saisinatais Saisinatais protokola nosaukums, ko izmanto, pieméram, uz slaidu
nosaukums etiketem.

Apraksts Iss protokola apraksts.

lekrasosanas (Skatit talak)

metode
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Protokola veids Veids norada protokola funkciju un nosaka pielaujamos posmus un
reagentus.

Vélama Veélama noteikSanas sistéma Sim protokolam.

noteikSanas Tas neattiecas uz prieksiekraso$anas protokoliem.

sistema

Saja dialoglodzina tabula zem protokola informacijas ir noradita katra protokola darbibas un ta rekviziti
(skatrt Attéls 7-2). Saja tabula redigé lietotaju protokolu redigéjamas darbibas (skatit 7.4 - Lietotaju
protokolu redigésana).

Tabula ir paradita $ada informacija:

Vienums Apraksts
Darbibas nr. Seciba, kada tiks veiktas protokola darbibas.
Mazgasana Atzimets, ja darbiba ir mazgasanas darbiba.
Reagents Darbiba izmantotais reagents.
Piegadatajs Reagenta piegadatajs. To nevar redigét.
Apkartéejas Parbaudiet, vai darbiba ir apkartejas vides temperatura.
vides
temperatlra
Temperatura Atlasita slaidu temperatiira, ja ta atSkiras no apkartéjas vides temperatiras (tikai
prieksiekrasosanas protokoliem).
Inc. (Min.) Minimalais laiks, kadu reagents atradisies uz slaida.

7.2.1.1 lekrasoSanas metode
lekrasosanas protokoli ietver sadalu “lekrasoSanas metode”. Vienkarsas un secigas divkarsas
iekrasosanas protokoliem ir pieejamas $Sadas opcijas:

« Single (Vienkarsais) — protokols ir paredzéts vienkarsas iekrasosanas cikliem,
« First (Pirmais) — secigas divkarsas iekrasosanas pirmais protokols,
« Second (Otrais) — secigas divkarsas iekrasosanas otrais protokols.

Paral€las divkarsas iekrasosanas protokoliem ir tikai viena iekrasosanas metode: Parallel DS (Paraléla
divkarsa iekrasosana).

Skatiet 7.1.1 - lekrasoSanas metodes, lai iegitu papildu informaciju par iekraso$anas metodem.
7.2.1.2 Statuss “Preferred” (Velamais)
Dialoglodzina Add slide (Pievienot slaidu) atlasei ir pieejami tikai vélamie protokoli, tad€| ir ieteicams

atlastt ka vélamus tos protokolus, kurus planojat izmantot. Lai to izdaritu, atzimejiet izvéles ratinu
Preferred (Vélamais) — nonemiet atlasi, lai dzéstu protokolu no vélamo protokolu saraksta.
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7.3  Jaunu protokolu izveidosana

Jus varat izveidot jaunus protokolus, kop€jot pastavosus lietotajus vai Leica Biosystems protokolus.
Kopéjot protokolu, protokola veids saglabajas nemainigs, un vélak to vairs nevar mainit. Tade€jadi, ja
vélaties izveidot jaunu IHC protokolu, jums ir jakopé pastavoss IHC protokols; lai izveidotu HIER protokolu,
jakopé pastavosu HIER protokolu un ta talak.

Lai kopétu protokolu, atlasiet to ekrana Protocol setup (Protokola iestatiSana) redzamaja saraksta un péc
tam noklikskiniet uz pogas Copy (Kopét). Atlasita protokola kopija tagad paradas dialoglodzina New
protocol properties (Jauna protokola rekviziti) un ir gatava redigésanai.

Jaunajam protokolam ir janorada unikals nosaukums un saisinatais nosaukums, kam jaatbilst visiem
noteikumiem, kas noraditi 7.4.3 - Protokolu noteikumi. Iznemot protokola nosaukuma un saisinata
nosaukuma mainu, jums nav jamaina neviena cita jauna protokola dala. Tomér, protams, jus varat mainit
jebkuru protokola aspektu, ka aprakstits 7.4 - Lietotaju protokolu redigésana.

Pé&c redigesanas noklikskiniet Save (Saglabat). Ja protokols atbilst noteikumiem, jums IGgs apstiprinat, ka
jas izveidojat protokolu “uz savu atbildibu”. Sis zinojums ir atgadinajums, ka Leica Biosystems nevar
prognozét neviena lietot3ja izveidota vai redigéta protokola rezultatu kvalitati. Peéc tam, kad apstiprinasiet,
ka esat gatavs(-a) turpinat, protokola izmainas tiks saglabatas.

BOND 6.0 Lietotaja rokasgramata (NAV PAREDZETA ASV un Kinai) Parsk. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 149



7. Protokoli (BOND kontroller)

7.4  Lietotaju protokolu redigésana

Jis varat redigét lietotaja protokolus (bet ne Leica Biosystems protokolus), izmantojot dialoglodzinu Edit
protocol properties (Redigét protokola rekvizitus). Lai redigétu protokolu, atlasiet to saraksta ekrana
Protocol setup (Protokola iestatisana) un péc tam noklikskiniet Open (Atveért) (vai veiciet dubultklikski uz
protokola). Tapat js varat konfigurét jaunu protokolu, kopé&jot pastavosu ta pasa veida protokolu un
redigéjot to (skatit 7.3 - Jaunu protokolu izveidoSana).

lekrasoSanas protokolos var pievienot un dzést reagentu darbibas, ka arT iestatit jaunus reagentus un
inkubacijas laikus. Var pievienot vai dzést papildu mazgasanas darbibas.

PriekSiekrasoSanas protokolu darbibu skaitu nevar mainit, bet var mainit dazu darbibu temperatiru un
inkubacijas laikus. Sarakstu ar atlautajam izmainam skatiet 7.4.3 - Protokolu noteikumi.

Ta ka péc jauna reagenta dozésanas ir javeic mazgasanas darbiba, jauna reagenta posma iek|lausana
iekraso$anas protokola automatiski pievieno protokola “segmentu”, kas sastav no reagenta darbibas un
tris turpmakam mazgasanas darbibam.

Redigéjot protokolu, mainitas vai jaunas darbibas, kuram ir visa nepiecie§ama informacija, kreisaja pusé ir
atzimetas ar zalas krasas joslu. Darbibas, kuram nepiecieSama papildu informacija, ir atzimétas ar
sarkanas krasas joslu.

Redigésanas laika js varat skatit visas protokola darbibas vai paslépt mazgasanas darbibas, izmantojot
zem tabulas esos$o opciju Show wash steps (Radit mazgasanas darbibas).

Lielakajai dalai protokola darbibu iestatito inkubacijas laiku ilgums ir isaks neka 30 minites. Ja ilgums
parsniedz So laiku, audi var izzut. Ja ir nepiecieSams ilgaks inkubacijas laiks, dublgjiet darbibu vienu vai
vairakas reizes un sadaliet vajadzigo intervalu pa darbibam. Vienigais iznémums ir ISH hibridizacijas
darbibas, kas vienmer ir ilgakas neka 30 mindtes, un tas nekada gadijuma nevajadzéetu sadalit 1sakas
darbibas.

lespéja izveidot un saglabat protokolu nenorada, ka tas ir piemérots paredzétajam uzdevumam. Jums
jauznemas atbildiba par ikvienu izveidota vai redigéta protokola testé$anu un apstiprinasanu.

e 7.4.1 - Protokola darbibu redigésana

o 7.4.2 - Protokola posmu pievienosana un dzéSana

e 7.4.3 - Protokolu noteikumi

o 7.4.4-Vairaki instrumentu veidi un protokolu versijas
e 7.4.5-Protokolu dzésana

7.4.1 Protokola darbibu redigésana

Izpildiet talak sniegtos noradijumus, lai dialoglodzina New protocol properties (Jauna protokola rekviziti)
konfigurétu jaunu protokolu vai dialoglodzina Edit protocol properties (Redigét protokola rekvizitus)
redigétu esosu protokolu. Lai nodrosinatu deriga protokola izveidi, skatiet 7.4.3 - Protokolu noteikumi.

Ikreiz, kad saglabajat protokolu, ta kopija tiek saglabata sistéma. lzveidojot protokola parskatu, jums ir
jaatlasa viena no tam (skatit 7.5 - Protokolu parskati). Lai izvairitos no vairakam liekam protokola
versijam, saglabajiet protokolus tikai péc konfigurésanas pabeigSanas.
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Jauniem protokoliem ierakstiet protokola nosaukumu un saisinato nosaukumu.

Pec izveles ierakstiet protokola aprakstu.

lestatiet iekrasosanas protokola iekrasosanas metodi (skatit 7.1.1 - lekrasosanas metodes).

lestatiet protokolam statusu Preferred (VElamais (skatit 7.2.1.2 - Statuss “Preferred” (Vélamais)).

lekraso$anas protokoliem nolaizamaja saraksta Preferred detection system (VElama noteikSanas

sistéma) atlasiet protokola izmantojamo noteikSanas sistému.

6. Pievienojiet vai dzésiet protokola darbibas (skatit 7.4.2 - Protokola posmu pievienosana un
dzésana), lidz iegiistat protokola nepiecieSamo darbibu skaitu.

1. Mainiet redigéjamos parametrus jaunas un eso$as protokola darbibas, vispirms divreiz

noklik§kinot uz parametra, kuru vélaties maintt.

a s

i. Nolaizamaja saraksta atlasiet reagentu.
Piezime: atlasiet *MARKER (MARKIERIS), lai noradrtu darbibu, kura IHC protokolos tiek
izmantota primara antiviela. Mazgasanas darbibas var izmantot tikai Skidumu *BOND Wash
Solution vai dejonizétu udeni.

ii. lestatiet inkubacijas laiku minGtés un sekundés (mm:ss). Tas ir minimalais laiks, kuru slaids
tiek izturéts pirms nakamas darbibas. Informaciju par inkubacijas laika ierobezojumiem
skatiet sadalas 7.4.3 - Protokolu noteikumi 9. punkta.

Parasti reagenta uzklasanas darbibam Leica Biosystems iesaka inkubacijas laiku, kas nav
ilgaks par 30 minGtém. Ja nepieciesami ilgaki darbibas laiki ta pasa reagenta dozésanai,
izveidojiet dublétus posmus (skatit 7.4.2.2 - Dublétas reagentu darbibas).

iii. lestatiet temperatliru (daziem posmiem prieksiekrasosanas protokolos):

Ja velaties iestatit temperaturu, kas nav apkartéjas vides temperatdra, vispirms nonemiet
atzimi no parametra Ambient (Apkartéja gaisa temperatira). PEc tam atlasiet tukso
parametru Temperature (Temperatira) un ievadiet temperatiru Celsija grados ka veselu
skaitli.

Ja vélaties mainit temperaturu uz apkartéjas vides temperatdru, atlasiet un tad atzimégjiet
parametru Ambient (Apkartgja gaisa temperatira).

Informaciju par pielaujamo temperaturas diapazonu skatiet sadalas 7.4.3 - Protokolu
noteikumi 8. punkta.

iv. Noklikskiniet uz jebkura cita posma, lai apstiprinatu mainitos parametrus.

7.4.2  Protokola posmu pievienoSana un dzésana

Jus varat pievienot un dzést darbibas lietotaja IHC un ISH protokolos, bet ne darbibas pirmsiekrasoSanas
protokolos. Pievienojiet vai dzésiet darbibas, izmantojot zem protokola darbibu tabulas pieejamas pogas.
Pogas ir kontekstjutigas un to pieejamiba un funkcijas mainas atkariba no izvelétas darbibas.

Sikaki noradijumi ir sniegti talak sadalas
o 7.4.2.1-Reagentu segmenti

e 7.4.2.2 - Dublétas reagentu darbibas
e 7.4.2.3-Mazgasanas posmi
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7.4.2.1 Reagentu segmenti

Jauna reagenta segmenta pievienosana (reagenta darbiba un tris obligatas mazgasanas darbibas)

1.

o

Atlasiet reagentu un noklikskiniet uz Insert segment (levietot segmentu). Jaunais segments tiks
ievietots virs attieciga reagenta.

Atlasot pédgjo reagentu, jds varat izvéléties ievietot jauno segmentu zem attieciga reagenta.

Saraksta paradas jauns segments (ar reagentu un mazgasanas darbibam). Mazgasanas darbibas
ir atzimeétas ar zalas krasas joslu, kas norada saglabataja protokola veiktas izmainas. Reagenta
darbiba ir atziméta ar sarkanu joslu, kas norada, ka darbibai ir jaatlasa reagents.

Veiciet dubultklikski uz tuk$a reagenta parametra un nolaizamaja saraksta atlasiet nepiecieSamo
reagentu.

Redigéjiet citus jauna reagenta un mazgasanas posmu parametrus péc nepiecie$amibas.

Lai dzéstu segmentu, atlasiet reagentu un noklikskiniet uz opcijas Delete segment (Dz&st segmentu). Lai
dzéstu segmentu ar dublétu reagentu, vispirms izdzésiet dubléjumu.

7.4.2.2 Dubletas reagentu darbibas

Dubleta darbiba ir tada darbiba, kur divi vai vairaki identiski reagenti tiek izmantoti viens péc otra bez
mazgasanas darbibas starp tiem.

1.
2.
3.

o

Posmu saraksta atlasiet reagenta darbibu, lai to dublétu.

Noklikskiniet Duplicate (Dublét).

Virs pasreiz€jas darbibas tiek pievienota jauna darbia ar Sai darbibai identiskiem parametriem.
Jauna darbiba ir atziméta ar zalas krasas joslu, kas norada izmainas no saglabata protokola.

NepiecieSamibas gadijuma rediggjiet jaunas darbibas inkubacijas laiku.

Ja mainat dublé&tas darbibas reagenta veidu, tiek mainitas ari visas pargjas reagentu darbibas
seciba — dublétam darbibam jaizmanto viens un tas pats reagents.

Lai dzéstu dublétu darbibu, atlasiet to un noklikskiniet Delete duplicate (Dzést dublikatu).

7.4.2.3 Mazgasanas posmi

Mazgasanas posmu pievienosana var maintt slaidu flutdikas 1pasibas un bt par iemeslu neapmierinosai
iekraso$anai. Pirms diagnostikas vienmeér valid€jiet jaunus vai redigétus protokolus.

ﬁ Pirms un péc hromogénu posma noteikti jaieklauj mazgasanas darbiba ar dejonizétu tdeni.

o

Ja mazgasanas darbibas nav redzamas, zem darbibu saraksta atlasiet iesp&ju Show wash steps (Radit
mazgasanas darbibas).
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Papildu mazgasanas darbibas ievietoSana

1. Darbibu saraksta atlasiet esosu mazgasanas darbibu (ISH un IHC protokoli).

2. Noklikskiniet Insert wash (levietot mazgasanu).
Gan ISH, gan IHC protokoliem jauna mazgasanas darbiba tiek pievienota pasreizéjas mazgasanas
secibas beigas.

Jauna mazgasanas darbiba ir atzZiméta ar zalas krasas joslu, kas norada izmainas no saglabata
protokola.

3. Péc nepiecieSamibas mainiet darbibas parametrus darbibu saraksta.

Lai dzéstu mazgasanas darbibu, atlasiet to un noklikskiniet uz iespéjas Delete wash (Dzést mazgasanu).
Gan ISH, gan IHC protokola jus varat iznemt tikai tadas mazgasanas darbibas, kas seko trijam
obligatajam mazgasanas darbibam.

7.4.2.4 SagatavoSanas posmi

ﬁ Sagatavos$anas protokolos var pievienot un dzést (bet ne redigét) atvasko$anas un apstrades ar spirtu
posmus, ieverojot noteiktus noteikumus.
Papildu atvaskoSanas posma ievietoSana

1. Posmu saraksta atlasiet esoSu atvaskosSanas posmu.
2. Noklikskiniet Insert reagent (levietot reagentu).
Virs atlasita atvasko$anas posma tiek pievienots jauns atvasko$anas posms.

Lai dzéstu atvasko$anas posmu, atlasiet to un noklikskiniet Delete step (Dzést posmu).

ﬁ AtvaskoSanas posmam, kuru vélaties dzést, jabit iestatitai tadai temperatirai, kas nav apkartéjas vides
temperatira. Tapat protokola paslaik jabGt vairak neka trijiem atvasko$anas posmiem.
Papildu apstrades ar spirtu posma ievietoSana

1. Posmu saraksta atlasiet esosu apstrades ar spirtu posmu.
2. Noklikskiniet Insert wash (levietot mazgasanu).
Virs izveléta posma tiek pievienots jauns apstrades ar spirtu posms.

Lai dzéstu apstrades ar spirtu posmu, atlasiet to un noklikskiniet Delete step (Dzést posmu).

6 Protokola paslaik jabat vairak neka trijiem apstrades ar spirtu posmiem.

7.4.3 Protokolu noteikumi

Ikvienam jlsu izveidotajam vai redigétajam protokolam ir jaatbilst daziem pamata noteikumiem, lai varétu
to saglabat. Ludzu, nemiet véra, ka Sie noteikumi negaranté€, ka, izmantojot protokoluy, tiks ieguti
apmierinosi rezultati.
1. Protokola nosaukumam:
i. jabatunikalam,
ii. jasakas ar rakstzimi, kas nav atstarpe vai zvaigznite.
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2. Protokola saisinatajam nosaukumam:
i. jabdtunikalam,
ii. jasakas ar rakstzimi, kas nav atstarpe vai zvaigznite,
iii. jabut ne vairak ka 8 rakstzimém.
3. Visiem IHC protokoliem jaietver vismaz viena markiera darbiba.

4. Visiem iekrasos$anas protokoliem ir jaietver vismaz viens readents no Leica Biosystems
noteikSanas sistémas.

5. Reagenta posmam ir jaseko vai nu (vismaz) trijam mazgasanas darbibam vai tam pasam
reagentam.

6. lekrasoSanas protokolu pedejam tris darbibam ir jabdt mazgasanas darbibam.

7. IHC iekrasoSanas protokolu gadijuma visu darbibu temperaturam jaatbilst apkartgjas vides
temperaturai.

8. Prieksiekrasosanas protokolu gadijuma sildisanas darbibu temperatdrai jabat talak tabula
noraditajas robezas.

Protokola darbiba Temperatiras diapazons (°C)
Karsésanas un atvaskoSanas, sildiSanas 35-72
darbiba
PriekSapstrade ar siltumu 35-100
Enzimu priekSapstrade 35-100
Denaturacija 70-100
Hibridizacija 37-65

9. Darbibu inkubacijas laikiem, kuri jaiestata mintsu un sekunzu izteiksmé (mm:ss), jabat talak tabula
noraditajas robezas. Diapazoni netiek pieméroti:

Protokola darbiba Inkubacijas diapazons (minités)

Karsésanas un atvaskosanas, sildiSanas 0-60
darbiba
PriekSapstrade ar siltumu (apkartéjas vides 0-15
temperatiras darbibas)

Priek$apstrade ar sildisanu (sildiSanas 5-60
darbibas)

Enzimu prieksapstrade (1. darbiba) 0
Enzimu prieksapstrade (enzimu darbibas) 0-15
Denaturacija 5-20
Hibridizacija 20-950
lekraso$anas protokoli, reagentu darbibas 0-60

lekrasoSanas protokoli, mazgasanas darbibas | 0-55
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Reagentu izmanto$anas darbibam parasti iesaka izvairities no tadiem inkubacijas laikiem, kas
parsniedz 30 mindtes. Ja nepiecieSami ilgaki darbibas laiki ta pasa reagenta dozésanai, izveidojiet
dublétus posmus (skatit 7.4.2.2 - Dublétas reagentu darbibas).

10. Katrai darbibai jabt pilniba definétiem reagentu, inkubacijas laika un (attieciga gadijuma)
temperaturas iestatijumiem.

11.Katra vienas iekrasoSanas un secigas divkarsas iekrasoSanas protokolos var biit tikai viens
sajaukts reagents (pieméram, jaukts DAB), ko izmanto maksimali divos protokola posmos.
(Tadejadi secigas divkarsas iekrasosanas proceddra var bat divi sajaukti reagenti — pa vienam
katra protokola — un lidz ¢etram izmantos$anas darbibam — pa divam katra protokola.)
Paralélas divkaras iekrasoSanas protokolos var bat divi jaukti reagenti, un katru jaukto reagentu
var izmantot [1dz divam reizém viena protokola.

12.Visu iekrasosanas protokola jauktajam(-iem) reagentam(-iem) nepiecieSamu komponentu avotam
ir jabut protokola vélamajam komplektam.

7.4.4  Vairaki instrumentu veidi un protokolu versijas

BOND sistemas ar BOND-IIl un BOND-MAX apstrades moduliem katram protokolam var but atseviska
versija abu instrumentu veidiem. Dazadas “vienada” protokola versijas pielagojas aparatiras atskiribam,
pieméram, atraka BOND-III instrumentu dzesé$ana (protokola darbibas, kuras tiek atdzeséti slaidi, parasti
ir isakas BOND-III protokola versijas neka attiecigas darbibas BOND-MAX versijas). Dazas protokola
versiju atskiribas nevar redzet programmatura attélotaja darbibu saraksta, pieméram, BOND-III protokola
versijas ietver sléptus noradijumus lielapjoma skidruma robotiem, kas nav BOND-MAX instrumentos.

Visam BOND sistémam ir gan visu ieprieks noteikto protokolu BOND-III versijas, gan BOND-MAX versijas.
Tomeér, ja sistémai tiek pievienots jauns instrumenta veids, jaunajam instrumenta veidam ir jaizveido
esoso lietotaja noteikto protokolu versijas. Paveiciet to, kopgjot (“importéjot”) attiecigo versiju no cita
protokola un tad rediggjot to (skatit talak).
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7.4.4.1 Protokola versijas importesana

Lai izveidotu protokola versiju jauna instrumenta veidam, izpildiet talak sniegtos noradijumus. So metodi
var izmantot ar, lai parrakstitu eso$as protokola versijas, tomér parasti pec sakotnéjas konfigurésanas
tas nav nepiecieSams.

1.

o

6.

7.

o

Ekrana Protocol setup (Protokola iestatisana) atlasiet to lietotaja protokolu, kuram vélaties izveidot
jaunu versiju. Noklikskiniet Open (Atvért).
Atvéras dialoglodzins Edit protocol properties (Redigét protokola rekvizitus).

Noklikskiniet Import Protocol (Importét protokolu).
Atveras dialoglodzins Import Protocol (Importét protokolu).

Nolaizamaja saraksta Processing modules (Apstrades moduli) atlasiet jauna instrumenta veidu.
Dialoglodzina atteloto protokolu saraksts tiek atjauninats, lai paraditu tikai tos protokolus, kuru
versijas atbilst atlasttajam instrumenta veidam.

Péc izvéles atlasiet vai nonemiet atlasi Preferred (Vélamais), lai paraditu tikai vélamos protokolus
vai visus protokolus.

Saraksta atlasiet protokolu kopésanai un noklikskiniet Import (Importét).

Lai atvieglotu konfigurésanu velak, atlasiet protokolu, kas ir pec iespéjas lldzigs tam protokolam,
kuram veidojat jaunu versiju. Pieméram, atlasiet protokolu, kas izmanto to pasu noteikSanas
sistému un, ja iespéjams, kam ir tads pats darbibu skaits.

Aizveras dialoglodzins Import Protocol (Importét protokolu). Tagad dialoglodzina Edit protocol
properties (Redigét protokola rekvizitus) jauna iekartas veida cilne tiek aizpildita ar importéto
protokola versiju.

Tiek atjauninata tikai atlasita instrumenta veida cilne.

Redigéjiet jauno protokola versiju, lai tas darbiba bitu [idzvértiga eso$ajai protokola versijai (skatt
7.4.1 - Protokola darbibu redigésana). Jus varat noklikskinat, lai parvietotos starp apstrades
modula cilném, nezaudéjot datus.

Noklikskiniet Save (Saglabat).

Lietotajs ir atbildigs par to, lai parliecinatos, ka protokoli nodrosina lidzvértigu iekrasoSanu abiem
apstrades modulu veidiem.

7.4.5 Protokolu dzesana

Lai dzéstu lietotaja protokoluy, atlasiet to saraksta ekrana Protocol setup (Protokola iestati$ana) un
noklikskiniet Delete (Dzést).

Nevar dzest ieprieks definétus Leica Biosystems protokolus (tie, kuru nosaukuma sakuma ir zvaigznite).
Tomeér jus varat tos paslépt — atveriet protokolus un nonemiet atzimi Preferred (Vélamais), péc tam
ekrana Protocol setup (Protokola iestatiSana) iestatiet filtru Preferred status (VElamais statuss) ka
“Preferred” (vélamais).
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7.5  Protokolu parskati

Protokolu parskati atspogulo informaciju par atlasito protokolu posmiem. Lai izveidotu parskatu, atlasiet
protokolu no saraksta ekrana Protocol setup (Protokola iestati$ana) un péc tam noklikskiniet uz Report
(Parskats). Ja sistéma ir gan BOND-MAX gan BOND-IIl instrumenti, atlasiet izvélétas protokola versijas
apstrades modula veidu un péc tam noklik$kiniet uz Generate report (Izveidot parskatu). Jus varat art
izveléeties pasreizéjo versiju vai agrak izmantota protokola versiju. Kad tas ir pabeigts, noklikskiniet uz
Generate report (Izveidot parskatu).

Parskats tiek paradits jauna loga. Parskata augséja labaja sturi ir redzama informacija, kas noradita talak
tabula.

Lauks Apraksts
Pilns nosaukums Pilns protokola nosaukums.
ID Protokola unikalais identifikacijas numurs.
Veids Protokola veids (skatit 7.1 - Protokolu veidi).
Izveidoja Tas personas lietotajvards, kura izveidoja redzamo versiju.
Izveidosanas laiks leprieksdefinétiem protokoliem — datums un laiks, kad protokols tika

importéts datubazes datu atjauninajuma. Lietotaja definétiem
protokoliem — izveides datums un laiks.

lestade lestades nosaukums, kas ievadits administracijas klienta profila ekrana
Laboratory settings (Laboratorijas iestatijumi) lauka Facility (lestade)
(skattt 10.5.1 - Laboratorijas iestatijumi).

lekrasoSanas statuss | Funkcijas, kuram protokols ir piemérots attieciba uz divkarsu vai
vienkarsu iekrasosanu (skatit 7.2.1.1 - lekraso$anas metode).

Parskata pamatteksta ir sniegta turpmak noradita informacija par katru posmu.

« Reagents un piegadatajs

« Posma veids (reagents vai mazgasana)

« Inkubacijas laiks

« Temperatira

« Dozésanas veids (apraksta Covertile novietojumu un dozésanas tilpumu — var pieprasit jlsu
servisa parstavis)

Papildinformaciju par parskata logu un drukasanas opcijam skatiet 3.7 - Parskati.
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7.6

leprieksdefinétie protokoli

Talak sadalas ir aprakstiti iepriekSdefinétie protokoli, kas tiek piegadati BOND programmatiiras

komplektacija.

Talak izklastitie protokoli var maintties, ja tie tiek atjauninati pirms nakama programmaturas laidiena.
Talak sniegtais saraksts ir spéka ta publicesanas bridr.

o 7.6.1-lekrasosanas protokoli
e 7.6.2 - PriekSiekrasoSanas protokoli

7.6.1

lekrasosanas protokoli

Katrs iekrasoSanas protokols ir paredzets noteiktas BOND noteikSanas sistémas izmantosanai.

Detalizeétu informaciju par katru noteik§anas sistému skatiet katra izstradajuma pavaddokumentacija vai

apmeklgjiet Leica Biosystems timek|a vietni: www.LeicaBiosystems.com.

Jus varat izmantot Sos protokolus ka savu pielagoto protokolu pamatu, lietojot protokola redigésanas

funkcijas (skat. 7.3 - Jaunu protokolu izveidosana un 7.4 - Lietotaju protokolu redigésana).

Dazi no turpmak noraditajiem protokoliem ir paredzeti lietoSanai ar noteikSanas sistémam, kuram jusu

regiona var nebit normativa apstiprindjuma. Sadi protokoli neparadisies jiisu programmatra.

7.6.1.1 Imunhistokimija (IHC)
Nosaukums Velama NoteikSanas sistemas piezimes
noteikSanas
sistema

*|HC Protocol B

Bond Intense R
Detection

Biotina/streptavidina sistéma, kas piemérota
pétnieciskam pielietojumam, kam nepiecieSama briva
sekundaras antivielas izvéle. Ta nodroSina peroksida
blokésanu, intensivu DAB iekrasoSanu un
pretiekrasosanu ar hematoksilinu (tostarp zila krasa).

*|HC Protocol F

Bond Polymer
Refine Detection

Biotinu nesaturosa noteikSanas sistéma ar augstu
pastiprinasanu, kas optimizeéta lietoSanai BOND sistéma.
Sniedz augstas izskirtspéjas membranai piesaistitu
antigénu attélojumu ar augstas intensitates iekrasoSanu.

*|HC Protocol H

Bond™ Oracle™
HER2 IHC sistema

PIEZIME:

pieejamiba ir atkariga
no normativa
apstiprinajuma.

Pilna HER2 noteikSanas sistéma sastav no HER2
primaras antivielas un HER2 negativa kontroles parauga,
kas apvienota ar |oti jutigu Compact Polymer balstitu
noteikSanas sistemu.

Sistéma ietver HER2 profilam paredzétus kontroles
slaidus, kas nodrosina pilniba automatizétu konsekventu
HER2 imunhistokimisko profilu pretiekraso$anai.
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Nosaukums

Velama
noteiksanas
sistema

NoteikSanas sistemas piezimes

*|HC Protocol J

BOND Polymer
Refine noteikSana ar
sarkanu krasvielu

Augstas jutibas kompakta polimeéru sistéma
izmantoSanai laboratorijas apstak|os, kas nodrosSina
iminkrasoSanas metodi spilgti sarkana krasa ar
sarmaino fosfatazi, ka ar pretiekrasosanu ar
hematoksilinu (tostarp zila krasa).

*|HC Protocol K

ChromoPlex™ 1
Dual Detection (100
tests)

Paredzeta izmantosSanai in vitro, audiem piesaistitu pelu
un trusu IgG primaro antivielu noteikSanai.

Ta ir paredzéta formalina fiksétu parafina ieslégtu audu
segmentu iekrasoSanai BOND sistema.

*|HC Protocol K
— 50 tests

ChromoPlex™ 1
Dual Detection (50
tests)

Paredzeta izmantosSanai in vitro, audiem piesaistitu pelu
un trusu IgG primaro antivielu noteikSanai.

Ta ir paredzéta formalina fiksétu parafina ieslégtu audu
segmentu iekrasoSanai BOND sistema.

7.6.1.2 Hibridizacija (ISH)

Nosaukums

Velama noteikSanas
sistema

NoteikSanas sistemas piezimes

*FISH Protocol
A

Leica HER2 FISH
System — 30 tests

PIEZIME:

pieejamiba ir atkariga
no normativa
apstiprinajuma.

Pilna dualas zondes LSI HER2/CEP17 FISH sistéma, kas
sastav no RTU LSI HER2/CEP17 dualas zondes un péc
hibridizacijas izmantojama mazgasanas skiduma 2.
Nosaka HER2 géna amplifikaciju FFPE cilveka krits véza
audu paraugos, izmantojot fluorescento hibridizaciju
(FISH). Izmantos$anai in vitro diagnostika.

Piezime: LS| un CEP ir uznémuma “Abbott Molecular Inc.” precu

Zimes. Visas tiesibas aizsargatas. Tiek izmantotas saskana ar
licenci.

*|SH Protocol A

BOND Polymer
Refine Detection

Biotinu nesaturosa noteikSanas sistéma ar augstu
pastiprinasanu, kas optimizeéta lietoSanai BOND sistema.
Nosaka RNS, izmantojot anti-FITC savienotaju.

*|SH Protocol B

BOND Polymer
Refine Detection

Biotinu nesaturosa noteikSanas sistéma ar augstu
pastiprinasanu, kas optimizéta lietoSanai BOND sistema.
Nosaka DNS, izmantojot antibiotinu savienotaju.
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7.6.2  PriekSiekrasoSanas protokoli

Protokola veids Protokola nosaukums Piezimes

SagatavoSana | *Dewax SagatavosSanas protokoli izmanto Skidumu BOND
Dewax Solution, lai notiritu parafina vasku, ko
izmanto audu ieslégSanai un veic paraugu
mitrinasanu.

*Bake and Dewax Pirms atvaskosanas audi tiek karseti, lai uzlabotu
to pielipsanu slaidam.
Papildinformaciju skatiet 14.2.3 - AtvaskoSana un

karséSana
PriekSapstrade | *HIER with ER1 or ER2 Siltuma ierosinata epitopu izguves procesa grieztie
ar siltumu audi tiek apstradati ar uzsildrtu buferSkidumu, kas

palidz maintt audu struktiras konformaciju un
uzlabot iekrasosanu. Ir pieejami vairaki
ieprieksdefinéti siltuma priekSapstrades protokoli,
kas atSkiras ar ilgumu un izmantoto temperatiru.

Enzimu *Enzyme 1 Ir pieejami astoni enzimu priekSapstrades

riekSapstrade rotokoli.
P P *Enzyme 2 P

Sie protokoli atSkiras ar izmantoto enzimu un

*
Enzyme 3 inkubacijas laiku.
*Enzyme 5
ISH denaturacija | *Denaturation (10 min) Ir pieejams viens (10 mindsu) ieprieksdefinéts ISH

denaturacijas protokols.

ISH hibridizacija | *ISH Hybridization (2Hr) Ir pieejami divi ieprieksdefinéti ISH hibridizacijas
protokoli (2 stundu un 12 stundu).

*|SH Hybridization (12Hr)
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BOND sistema registré visus sistéma izmantotos reagentus, kas nav lielapjoma reagenti, sekojot 1dzi
katram reagentu konteineram un ta saturam. Ta |auj iestatit arT slaidu panelus ar noraditajiem markieriem,
lai paatrinatu lietas izveidi.

Saja nodala ir talak noraditas sadalas.

« 8.1-Reagentu parvaldibas parskats
« 8.2-Reagentu iestatisanas ekrans
« 8.3 -Reagentu krajumu ekrans

o 8.4-Reagentu panelu ekrans
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8.1 Reagentu parvaldibas parskats

Reagentu parvaldiba BOND sistéma ietver individualu reagentu informacijas iestatiS8anu un uzturésanu,
visu reagentu iepakojumu krajumu parvaldibu (iznemot lielapjoma reagentus) un markieru kopu, kas
pazistamas ka “paneli”, veidoSanu izmantoSanai slaidu izveidé.

Lai atvertu reagentu parvaldibas ekranus, kur tiek veiktas $Ts darbibas, funkciju josla Fengent sclup
noklikskiniet uz ikonas Reagent setup (Reagentu iestatiSana). ﬂli

Noklikskiniet uz cilném ekrana aug$éja kreisaja stir, lai atvértu nepiecieSsamo ekranu (Setup
(lestati$ana), Inventory (Krajumi) vai Panels (Paneli)).

Reagent setup

m
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Attéls 8-1: Reagentu iestatiSanas ekrans

Ekrans Reagent Setup (Reagentu iestati$ana) var paradit pilnigi visu BOND sistéma zinamo reagentu
sarakstu. Saraksta nav iek|autas ieprieks iepakotas reagentu sistémas, pieméram, BOND noteikSanas
sistémas, tacu sistéma tiek paraditi to sastava esosie reagenti. Taja ir arT jaukti reagenti, kas apstrades
modull tiek sajaukti no noteik$anas sistému komponentiem. So ekranu izmanto, lai skatitu reagentu
rekvizitus, izveidotu sistéma jaunus reagentus un iestatitu reagentu opcijas.

Ekrans Reagent Inventory (Reagentu krajumi) rada reagentu sistému, ka art atseviski iepakotu reagentu
krajumus. Saraksta ir redzams ikviena reagenta vai sistémas veida kopgjie krajumi ar informaciju ar par
atseviskiem pieejamajiem iepakojumiem.

Ekrans Reagent panels (Reagentu paneli) lauj izveidot markieru kopas, ko parasti izmanto kopa konkrétas
diagnozes noteiksanai. Slaidu izveides laika BOND programmatira panela atlase izveido slaidu katram
markierim paneli, tad€jadi ievérojami paatrinot So procesu.

« 8.1.1 - Vispariga informacija

o 8.1.2-Teranostikas sistémas
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8. Reagentu parvaldiba (BOND kontroller?)

8.1.1 Vispariga informacija

« 8.1.1.1 - Reagentu kategorijas

o 8.1.1.2-Reagentu darbplisma

« 8.1.1.3 - Reagentu identificéSana
o 8.1.1.4-Reagentu aizstasana

8.1.1.1 Reagentu kategorijas

BOND sistéma var izmantot ne tikai lielapjoma skidumus, bet arT Cetrus dazadus fluidikas “iepakojumu
veidus”:

« BOND noteikSanas sistémas: ieprieks iepakotas noteik$anas reagentu paplates izmanto$anai kopa
ar slaidu iestatiSanas laika lietotaju atlasrtajiem markieriem,

« Leica teranostikas sistémas: ieprieks iepakotas markieru, papildu un noteik$anas reagentu
paplates, kas paredzétas izmantoSanai ar noluku palidzet novertét pacientus, kuriem tiek apsveértas
noteiktas zales. Sistémas var ietvert kontroles slaidus (skat. 14.1.2 - Teranostikas sistémas),

« BOND tiriSanas sistémas: ieprieks iepakotas tirisanas skidumu paplates, ko izmanto instrumenta
tirnsanai (skat. 12.6.1 - AtsiikSanas zondes tirisana),

« reagentu konteineri: atseviski reagentu konteineri, kas satur markierus (primaros vai zondes) vai
papildu reagentus — lietoSanai gatavus vai atvertos konteineros esosus (skatit 2.6.3 - Reagentu
sistémas un konteineri).

BOND noteikSanas sistémas, tiriSanas sistémas un teranostikas sistémas kopa tiek sauktas par
“reagentu sistémam”.

Termins “markieris” attiecas uz primaro antivielu IHC apstrade vai zondi ISH apstrade.
Reagenti tiek sikak iedaliti S$ados “reagentu veidos”:

« primarie: IHC izmantotie markieru reagenti,

« zondes: ISH izmantotie markieru reagenti,

« papildu: visi reagenti bez markieriem, ko izmanto audu apstradei pirms vai péc iekrasosanas ar
markieri,

« jauktie: papildu reagenti, kas izveidoti protokola darbibas laika no reagentu sistémas
komponentiem vai komponentiem atseviSkos konteineros. Nevar pastavét samaisito reagentu
krajumi, bet tiem jabat ieklautiem sistéma, lai tos izmantotu protokola darbibas.

Reagentu un reagentu sistému sarakstus ekrana Reagent Setup (Reagentu iestati$8ana) un Reagent
Inventory (Reagentu krajumi) var filtrét saskana ar o iedalfjumu.
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8.1.1.2 Reagentu darbpliisma

Pirms BOND sistema var izmantot reagentu, tai ir jaatpazist tas, veicot tris posmu procesu.

1. Reagenta veids ir jaieklauj reagentu saraksta ekrana Reagent Setup (Reagentu iestatiSana) — visi
Leica Biosystems lietoSanai gatavie reagenti un daudzi Leica Biosystems paligreagenti (tostarp
BOND noteik$anas, teranostikas un tiriSanas sistému reagenti) ir iepriek$definéti, bet lietotaji var
pievienot sarakstam citus reagentus.

2. Sanemot jaunus krajumus, BOND sistéma tiek ieskenéti atseviski reagentu konteineri un reagentu
sistémas, vai art tos “registré”, lai pievienotu krajumiem.

1. Kad reagents vai sistéma ir gatava izmantos$anai, tas ta/tas tiek ieladéts reagentu paplate, kur
BOND sistéma to identificg, un atjaunina krajumu datus, kad reagents tiek izmantots.

BOND programmatira tiek saglabats katra atseviska konteinera un sistémas satura ieraksts, ka ari katra
reagenta veida kopéjais apjoms. Leica Biosystems reagentiem var iestatit atkartotas pasatiSanas limitu,
lai sanemtu bridinajumu, kad tiek sasniegts zems krajumu limenis. Skatit Minimalo krajumu iestatijuma
maini$ana 8.3.2 - Reagenta vai reagentu sistémas informacija.

8.1.1.3 Reagentu identificesana

Atseviskiem reagentu konteineriem identificéSanas noldkos ir divi svitrkodi. Garakie svitrkodi konteineru
priek§puse tiek izmantoti konteineru registrésanai un identificé$anai péc registracijas (skatit

8.3.3 - Reagentu un reagentu sistému registrésana). Isaki svitrkodi uz konteineru virspuses (zem
vaciniem) kodé unikalos iepakojuma identifikatorus (UPI), ko BOND sistéma izmanto konteineru
identificéSanai, kad tie tiek ieladéti apstrades modulos. Izmantojiet UPI, lai manuali identific€tu ieladétu
reagenta konteineru, kas netika sekmigi noskenéts (skatit 5.1.3.5 - Nekonstatétu reagentu labosana).

Reagentu sistémas identificé ar diviem svitrkodiem uz paplates saniem. Izmantojiet abus svitrkodus, lai
registrétu sistémas un identificétu tas péc registrédanas. Atseviskiem reagentu sistému konteineriem
virspuseé un priekspuse ir UPI svitrkodi. BOND programmatira tos izmanto, lai identificétu sistemas, kad
tas tiek ieladéetas apstrades modulos, un tas ir jaievada manuali, lai identificétu konteinerus neveiksmigas
automatiskas identificéSanas gadijuma.

Informaciju par ikvienu registréto reagentu un reagentu sistému var paradit, atkartoti noskengjot garo
svitrkodu atsevisko konteineru sanos vai divus svitrkodus reagentu sistému sanos.

Ja iepakojumu nevar noskenét, atveriet dialoglodzinu Manual ID entry (Manuala ID ievade), vai nu funkciju

Scarch
josla uzklikskinot uz ikonas Search (Meklét), vai ekrana Reagent Inventory (Reagentu krajumi)
noklikskinot uz pogas Enter ID (levadit ID).

levadiet vienu vai vairakus iepakojuma ID un noklikSkiniet uz opcijas Validate (Validét) (reagentu sistému
gadijuma péc katra svitrkoda ievadisanas noklikskiniet uz opcijas Validate (Validéet)). Tas atver konteineru
vai sistému dialoglodzina Reagent inventory details (Informacija par reagentu krajumiem) vai Reagent
system inventory details (informacija par reagentu sistémas krajumiem).

8.1.1.4 Reagentu aizstasana

Lai uzsaktu apstradi, apstrades modulTir jaievieto pietiekams daudzums visu nepiecieSamo reagentu.
Tomer dazkart readents, kas bijis sakotngji pieejams, var nebit pieejams, kad tas ir nepieciesams.
lespéjams, tas ir tadél, ka lietotajs ir iznémis reagentu paplati vai faktiskais daudzums reagenta
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konteinera ir bijis mazaks, neka sakotnéji noteikts. S3da gadijuma BOND sistéma mégina aizstat
triksto$o reagentu ar tada pasa veida reagentu no cita konteinera. Aizstajot nepieejamu reagentu, BOND
sistéma izmanto talak izklastitos noteikumus.

8.1

Sistéma sakotnéji mégina aizvietot trikstoSo reagentu ar identiska veida reagentu no identiskas
reagentu sistémas.

Veiksmigas aizstasanas gadijuma sé€rijas apstrade turpinas bez pazinojuma.

Tad sistéma mégina aizstat trikstoSo reagentu ar citu avotu, kuram ir tads pats veids un tads pats
partijas numurs.

Veiksmigas aizstasanas gadijuma sé€rijas apstrade turpinas bez pazinojuma.

Tad sistéma mégina aizstat triksto$o reagentu ar citu avotu, kuram ir tads pats reagenta veids, bet
ar jebkurs cits partijas numurs.

Veiksmigas aizstasanas gadijuma turpinas sérijas apstrade, bet ietekmétajiem slaidiem tiek
izveidots notikuma pazinojums.

Ja reagenta aizstaSana nav iesp&jama, reagents tiek aizstats ar lielapjoma reagentu dozésanai uz
visiem ietekmétajiem slaidiem lidz sérijas apstrades beigam.

Turpinas serijas apstrade, bet ietekmétajiem slaidiem tiek izveidots notikuma pazinojums.

Ja ir ietekméti visi slaidi un reagents ir jaaizvieto ar lielapjoma reagentu, sérijas apstrade tiek
atcelta.

2 Teranostikas sistemas

Leica BOND teranostikas produkti sastav no reagentu sistémam un tas var ietvert kontroles slaidus. Ir
nepiecie$ami art standarta lielapjoma reagenti un dazam sistemam — paligreagenti.

Vienmeér ieverojiet noradijumus, kas ieklauti teranostiskas sistemu komplektacija, ka art nemiet vera talak
izklastrto.

Bond™ Oracle™ HER2 IHC sistémas komplektacija ieklautos kontroles slaidus sauc par Oracle
kontroles slaidiem, un tie atSkiras no iekSejiem kontroles slaidiem, ko izmanto ar Oracle sériju
apstrade:

« ieksegjie kontroles slaidi tiek izveidoti programmatura, izmantojot standarta iestatijumus
Tissue type (Audu veids) un Marker (Markieris) dialoglodzina Add slide (Pievienot slaidu),
nevis izmantojot iesp&ju Oracle control (Oracle kontroles slaidi).

« Oracle kontroles slaidi jaiestata, izmantojot opciju Oracle control (Oracle kontroles slaidi)
papildus atbilstosajai opcijai Tissue type (Audu veids).

Oracle kontroles slaidus var izmantot tikai ar konkrétu sistému, no kuras tie nak.
Oracle slaidu etiketem izmanto Tpasas Oracle etikeSu veidnes, kuras definé administracijas klienta
profila ekrana Labels (Etiketes) (skatit 10.3 - Etiketes ).
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8.2 Reagentu iestatiSanas ekrans

Ekrana Reagent Setup (Reagentu iestatiSana) tiek paradits visu BOND programmatrai zinamo reagentu
saraksts, tostarp reagentu sistému reagenti, ka arT apstrades moduli izveidotie reagentu maisijumi no
reagentu sistemu komponentiem. Visi BOND lieto$anai gatavie primarie reagenti, ka art BOND lietosanai
gatavas ISH zondes un vairaki parastie Leica Biosystems paligreagenti ir iepriekSdefinéti saraksta (un tos
nevar dzest).

Filtri zem tabulas |auj iestatit paradamo reagentu veidu. Nav iesp&jams filtrét iepakojumu veidus, bet var
izmantot reagentu veidus (primaros reagentus, zondes, paligreagentus, jauktos reagentus, Oracle
reagentus un paralélas divkarsas iekrasosanas primaros reagentus un zondes), ka arT piegadataju un
vélamo statusu.

Virs tabulas eso$as pogas |auj: pievienot sarakstam jaunus reagentus; atvért tabula atlasito reagenty, lai
skatftu vai redigétu ta informaciju; ka arT dzést tabula atlasTto reagentu (var dzést tikai reagentus, kas nav
Leica Biosystems reagenti).

ﬁ Nav iesp&jams registrét reagentus, kas iekl|auti $aja saraksta, ka ar lietotaja definétus reagentus, kam nav
pieskirts statuss “Velamais”.

Tabula ir ietverta $ada informacija par katru reagentu:

Nosaukums Pilns reagenta nosaukums.
Rakstzime “*" pirms nosaukuma norada, ka reagents ir ieprieksdefinéts
Leica Biosystems reagents.

Saisinatais Reagenta saisinatais nosaukums, kas tiek izmantots uz slaidu etiketem un
nosaukums statusa ekrana.

Veids Reagenta veids, piemé&ram, primarais.

Piegadatajs Reagenta piegadataja nosaukums.

Vélamais Atzimétie (vélamie) markieri ir ieklauti slaidu konfiguracijas sarakstos citviet

BOND programmatura.

Redigéjamie reagentu rekviziti
Papildus nosaukumam un piegadataja informacijai reagentiem ir talak noraditas redigéjamas opcijas.
1. Markieriem:

i. péc nokluséjuma atlasttie protokoli, ja markieris ir atlasits slaida izveides laika (skatit
6.5.2 - Slaida izveidosana). Var iestatit dazadus protokolus vienkarsam markiera
lietojumam, ka arT lietojumam divkarsas iekrasoSanas pirmaja un otraja cikla,
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ii. velamais statuss — tikai vélamie markieri tiek raditi nolaizamaja saraksta Marker (Markieri)
slaidu izveides laika (skatit 6.5.2 - Slaida izveidosana) un dialoglodzina Reagent panels
properties (Reagentu panelu rekviziti) saraksta Available markers (Pieejamie markieri) —
panela izveides laika (skatit 8.4.1 - Panela izveidosana). Reagentu ekrana sarakstus var
filtrét arT péc $a rekvizita,

iii. bistamibas statuss — markieri, kas atziméti ka bistami, tiek izskaloti bistamajos atkritumos.
So iestatfjumu nevar mainit iepriek$definétiem reagentiem.

2. Papildu reagentiem:
i. arreagentu saderigie lielapjoma reagenti — BOND sistéma automatiski novérs saskari ar
nesaderigiem paligreagentiem un lielapjoma reagentiem,
ii. veélamais statuss — reagentu ekrana sarakstus var filtrét péc $a rekvizita,

iii. bistamibas statuss — reagenti, kas atziméti ka bistami, tiek izskaloti bistamajos atkritumos.
So iestatfjumu nevar mainit iepriek$definétiem reagentiem.

Skatit sadalas:

« 8.2.1-Reagentu pievienosana vai redigésana
« 8.2.2-Reagenta dzéSana

8.2.1  Reagentu pievienosana vai redigésana

Lai pievienotu sarakstam reagentus, ekrana Reagent setup (Reagentu iestatiSana) noklikskiniet uz
iesp&jas Add (Pievienot). BOND programmatra tiek paradits dialoglodzins Add reagent (Pievienot
reagentu). Skatit Attéls 8-2 talak.

are: e ey
- |
- |
a
a
a
Compatishe bulks:
P

Attéls 8-2: Dialoglodzin$ Add reagent (Pievienot reagentu)
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Lai mainTtu esos$a reagenta datus, atlasiet to un noklikskiniet uz iesp&jas Open (Atveért) vai divreiz
noklikskiniet uz ta. Atveras dialoglodzins Edit reagent properties (Redigét reagentu rekvizitus). Tas ir tas
pats, kas dialoglodzins Add reagent (Pievienot reagentu) ar atlasitajam reagentam ievadito informaciju.

Lai pievienotu vai redigétu reagentus, sekojiet turpmak sniegtajam noradém.

1.

o

Ja tiek pievienots jauns reagents, lauka Name (Nosaukums) ievadiet apraksto$u nosaukumu.
Jaunu reagentu nosaukumi nevar sakties ar “*” — § rakstzime ir rezervéta Leica Biosystems
reagentiem.

Veidojot protokolus vai slaidus, raugieties neizmantot nosaukumu, kas var izraisit attieciga
reagenta sajauks$anu ar citu.

Jauniem reagentiem lauka Abbreviated Name (Saisinatais nosaukums) ievadiet salsinato
nosaukumu. Saisinato nosaukumu garums ir ne vairak ka astonas rakstzimes.

Sis nosaukums ir redzams uz slaidu ikonam ekrana Status (Statuss) un tas tiek drukats uz slaidu
etiketém.

Ja BOND sistéma ir pieslégta LIS, lauka Public name (Publiskais nosaukums) ievadiet LIS
izmantota reagenta nosaukumu (nav piemérojams papildu reagentiem).

Izveidojot jaunu reagentu, nolaizamaja saraksta Type (Veids) atlasiet reagenta veidu. Dialoglodzins
mainas atkariba no atlasita veida.

Lauka Supplier (Piegadatajs) ievadiet reagenta piegadataja nosaukumu.

Ja reagents ir markieris (t. i., primara antiviela vai RNS vai DNS zonde), atlasiet nokluséjuma
protokolus, ko izmantot dazadu veidu iekrasoSanas ciklos, kuros izmanto attiecigo markieri.

Lauka Single/double stain (Vienkarsa/divkarsa iekrasosana) atlasiet iespéju Single/Sequential DS
(Vienkarsa/seciga divkarsa iekrasosana), lai cilne Single (Vienkarss) iestatitu nokluséjuma
protokolus vienkarsas iekrasoSanas ciklos izmantotajiem markieriem. Secigas divkarsas
iekrasosanas ciklos izmantotajiem markieriem cilnés First (Pirmais) un Second (Otrais) iestatiet
noklus€juma protokolus pirmajai un otrajai apstradei.

Lai iestatitu noklusejuma protokolus paralélas divkarsas iekrasoSanas cikliem, atlasiet Parallel DS
(Paraléla divkarsa iekrasosana).

Ja reagents ir RNS vai DNS zonde, visas iepriek$ noraditajas cilnés tiek raditi papildu protokoli
(denaturacija un hibridizacija).

Lai skatitu ieprieks definétus BOND markierus, nospiediet Restore factory default protocols
(Atjaunot riipnicas nokluséjuma protokolus), ja vElaties atgriezt protokolus ridpnicas nokluséjuma
iestatijumus, kas ieteicami markierim (ai atjaunotu riipnicas nokluséjuma iestatijumus, jums ir
japierakstas vaditaja statusa).

Tikai tad, ja reagents ir lietotaja izveidots paliglidzeklis, parbaudiet lielapjoma $kidumu saderibu un
nepiecieSamibas gadijuma veiciet pielagojumus.

Vairakums sistému saraksta Compatible bulks (Saderigie lielapjoma skidumi) péc noklusgjuma
parada skidumu BOND Wash Solution (*BWash) un dejonizétu tGdeni (*DI). Tas nozimg, ka jebkurs
no Siem $kidumiem tiks izmantots fluidikas sistéma, lai smeltu un atstkn&tu reagentu. Lai gan
lielapjoma $kidumi nedrikst nonakt tie$a saskaré ar papildu reagentu, atsiknésanas zondé var bt
neliela saskare. Lai pilniba izvairitos no Sadas varbdtibas, atlasiet lielapjoma skidumu, kura saskari
ar reagentu jUs velaties noveérst, un noklikskiniet uz opcijas <<, lai parvietotu to uz sarakstu
Available bulks (Pieejamie lielapjoma skidumi).

Ir jabut vismaz vienam saderigam lielapjoma skidumu komplektam.
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Savstarpéji nesaderigu Skidumu savstarp€jas saskarsanas pielausanas rezultata
var tikt iegGti neapmierinosi iekrasoSanas rezultati un potenciali izraisiti apstrades
modula bojajumi. Sazinieties ar Leica Biosystems lai noteiktu, vai Skidumi ir
saderigi.

8. Markieru gadijuma slaidu iestatiSanas dialoglodzinos noklikskiniet uz Preferred (Vélamais), lai
radrtu primaro vai zondi.
Papildu reagentu gadijuma vélamais statuss tiek izmantots tikai saraksta filtriem ekranos Reagent
Setup (Reagentu iestati§ana) un Inventory (Krajumi).

9. Ja vélaties, lai reagents tiktu novadits bistamo atkritumu konteinera, noklikskiniet uz opcijas
Hazardous (Bistams).
10. Noklikskiniet uz opcijas Save (Saglabat), lai pievienotu reagenta informaciju BOND sistémai.

Noklikskiniet uz opcijas Cancel (Atcelt) jebkura bridi procesa laik3, lai izietu, neveicot nekadas izmainas.

8.2.2  Reagenta dzeésana

Lai dzéstu reagentu, atlasiet to no saraksta ekrana Reagent setup (Reagenta iestati$ana) un noklikskiniet
uz opcijas Delete (Dzést). Nevar dzést ieprieks definétus Leica Biosystems reagentus (tie, kuru sakums ir
atziméts ar zvaigzniti).

Dzesot reagenta informaciju, jis dz&sat art attieciga reagenta iepakojumu krajumu informaciju. Nav
iesp&jams atgit dzésto reagentu informaciju vai krajumu informaciju.

Ja jums vairs nav nepiecieSams kads ieprieks izmantotais reagents, iesakam neatzimét to ka vélamo
reagentu, nevis dzést. ST darbiba dz&s to no vairadkuma programmatira eso$o ekranu, tadu saglaba to
sistéma.
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8.3  Reagentu krajumu ekrans

Ekrana Reagent Inventory (Reagentu krajumi) ir uzskaittti visi reagenti un reagentu sistémas, kas jebkad ir
registrétas BOND sistéma, un to pasreizéjie krajumi. Izmantojiet o ekranu krajumu skati$anai un
parvaldisanai.

Reagent setup

o ] oo J sonan |

A Bt Frismary ariiccy e

rica Mcrayeieme. Anztary A %00

Lekca Mcieayeibms Frimary ariiady PAlIS)
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I “CO7 {LF15] "HEW™
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*Enbogan Arcmptcr F 11}

-
I “Cyinkraiin 20 FHI)

I *Esiogen Arcaplor 5F 11}
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“Imaregisin G Leica Mcrosysieme Primany arthcdy PALATL

Leca Mereysieme Primary antibady PAIS0E

Rrager byzw ey atatiac Suppher Prabured stsiza

Attéls 8-3: Ekrans Reagent Inventory (Reagentu krajumi)

Leica Biosystems reagenti, kuru krajumi ir mazaki par minimalo krajumu apjomu, ekrana tiek iezZiméti
sarkana krasa.

Filtri zem tabulas |auj iestatit paradamo reagenta vai sistémas veidu.

BOND noteik$anas, Oracle un tirisanas sistémam, kas ir atlasitas filtra Package type (lepakojuma veids),
var filtrét tikai péc parametra Inventory status (Krajumu statuss), lai skatitu visas registrétas sistémas,
tikai tas, kas atrodas krajuma, vai sistémas, kuru krajumu limenis ir mazaks par atkartotas pasatisanas
limeni.

Atseviskus reagentu konteinerus var filtrét arf péc parametriem Supplier (Piegadatajs), Preferred status
(Velamais statuss) un Reagent type (Reagenta veids), lai skatttu “Primaries” (primaros), “Probes” (zonzu),
“Parallel DS Primaries” (paralélas divkarsas iekrasosanas primaros), “Parallel DS Probes” (paralélas
divkarsas iekraso$anas zonzu), “Ancillaries” (papildu) vai “All” (visus) reagentus.
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Atkariba no reagenta veida var tikt paradita visa turpmak noradita informacija vai tas dala.

Nosaukums
Piegadatajs
Veids

Kataloga nr.

Apjoms (ml)

Atl. apstr. sérijas

Atlikusas
tirsanas

Min. (ml)

Min. (s€rijas)

Min. (tiriSanas)

Pilns reagenta nosaukums.
Reagenta piegadatija nosaukums. Netiek radits reagentu sistemam.
Reagenta veids, pieméram, primarais. Netiek radits reagentu sistémam.

Reagenta kataloga numurs, kas janorada, veicot atkartotu pasatijumu. Tas
netiek radits reagentu sistémam (kolonna pastav, bet visas veértibas ir
tuksas).

Kopégjais pieejamais reagenta daudzums. Tas ietver visus registrétos
reagentu iepakojumus neatkarigi no t3, vai tie paslaik tiek ieladéti apstrades
modulT (skatit 8.3.1 - Reagenta tilpuma noteiksana).

Oracle sistemam — atlikuSo apstrades sériju skaits sistema.

TinSanas sistemas atlikuso tiriSanas reizu skaits.

Tikai Leica Biosystems reagentiem — krajumu [imenis, pie kura jums tiek
IGgts veikt atkartotu pasatijumu (skatit 8.3.2.1 - Minimalo krajumu
iestatijuma mainisana).

Oracle sistemam - atlikuSo apstradajamo sériju skaits, pie kada ir javeic
atkartots pasatijums (skatit 8.3.2.1 - Minimalo krajumu iestatijuma
maini$ana).

TinSanas sistemam — atlikuso tirisanas ciklu skaits, pie kada ir javeic
atkartots pasdtijums (skatit 8.3.2.1 - Minimalo krajumu iestatijuma
mainisana).

Virs reagentu tabulas redzamas vadibas pogas |auj parvaldit reagentu krajumus.

« Noklikskiniet uz opcijas Details (Informacija), lai skatitu informaciju par atlasita reagenta veida
atseviskiem reagentu iepakojumiem un iestatitu to opcijas. Papildinformaciju skatiet
8.3.2 - Rea@enta vai reagentu sistémas informacija.

« Noklikskiniet uz opcijas Enter ID (levadit ID), lai pievienotu sistémai reagenta krajumus
dialoglodzina Manual ID entry (Manuala ID ievade), ja rokas skeneris nevar automatiski atpazit
attiecigo ID. Papildinformaciju skatiet 8.3.3 - Reagentu un reagentu sistému registrésana.

« Noklikskiniet uz opcijas Details report (Informacijas parskats), lai izveidotu parskatu par paslaik
tabul3 noraditajiem reagentiem vai reagentu sistémam. Skatiet 8.3.4 - Krajumu informacijas

parskats.

« Noklikskiniet uz opcijas Reagent usage (Reagentu izlietojums), lai izveidotu reagentu izlietojuma
parskatu par noteiktu laika periodu. Skatiet 8.3.5 - Reagentu izlietojuma parskats.

Skatiet ar1 8.3.1 - Reagenta tilpuma noteiksana, lai apllkotu visparigu aprakstu par to, ka BOND izseko

reagentu krajumus.
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8.3.1 Reagenta tilpuma noteikSana

BOND sistéma izmanto divas metodes, lai noteiktu reagenta tilpumu konteineros, kas atrodas uz reagentu
paplates: ta apréekina tilpumu, pamatojoties uz sakotngjo tilpumu un turpmako lieto$anu, un mera to tiesa
veida, izmantojot Skidruma limena sensoru (LLS) sistému.

Tilpuma aprékins balstas uz sakotngjo reagenta tilpumu, no kura atnemts dozétais daudzums un kuram
pieskaititas ta uzpildes (atvertiem konteineriem). Neatbilstibas var rasties tad, ja rodas reagenta zudumi
iztvaikoSanas vai izS|akstiSanas rezultata.

LLS sistema ir integréta atslikSanas zondé. Ta nosaka reagentu tilpumus, fiksgjot limena reagenta
augstumu, kad atsuksanas zonde tiek iemeérkta konteineros. lzmantojot nokluséjuma iestatijumus, LLS
tilpuma mérijumi (ko médz saukt par “iegremdéSanas testu”) tiek automatiski veikti dazados apstak|os,
pieméram, ja konteinera tilpums nav mérits ilgak par 30 dienam. Reagents var bt iztvaikojis vai art
konteiners var bit izmantots cita sistéma. Sie nokluséjuma iegremdésanas testi tiek ieplanoti tad, kad tie
neaizkavé apstradi, tadé| pastav iespé&ja, ka reagentam, kas sakotnéji uzskatits par pieejamu, vélak var tikt
noradrts ieplanotajam apstradem nepietiekams tilpums. Sada gadijuma tiek aktivizéta trauksme un
operatoram ir jauzpilda tvertne (tikai atvértie konteineri) vai janodrosina piemérota alternativa reagenta
pieejamiba (skat. 8.1.1.4 - Reagentu aizstasana).

Tapat BOND sistemu var iestatit, lai ta pirms katras apstrades konteineros veiktu iegremdésanas testu.
Tas ir atseviski iestatits atvértiem konteineriem, lietoSanai gatavajiem konteineriem un reagentu
sistémam. lestatijums nodrosina, ka apstrades tiek uzsaktas ar pietiekamu reagenta daudzumu, lai varétu
tas pabeigt, tacu tas kave apstradi, kamer tiek veikti iegremdésanas testi. lestatiet Sis opcijas
administracijas klienta profila ritr Laboratory settings (Laboratorijas iestatijumi) (skatit

10.5.1 - Laboratorijas iestatijumi).

8.3.1.1 Noteiksanas sistemu parskata tilpums

BOND noteikSanas sistemu parskata tilpumu salidzinamibas nodrosinasanai ar atsevisku konteineru
parskata tilpumiem (kas lauj aprékinat slaidu skaitu, kam var izmantot noteikSanas sistému), sistémas
tilpumi ir noradtti mililitros attieciba uz atseviskiem konteineriem. Tomer, ta ka noteikSanas sistémas
sastav no konteineriem ar atskirigiem tilpumiem, ir japiemeéro parskata apjomu noteikumi, kas izklastiti
Saja sadala.

Nemiet véra, ka ST noteikums neattiecas uz Oracle un tiriSanas sistémam, kas attiecigi sniedz informaciju

par apstrades vai tirisanas ciklu skaitu.

NoteikSanas sistemu gadijuma tiek sniegta informacija par tilpumu attieciba pret lielako atsevisko
konteineru sistéma. Pieméram, ja lielakaja konteinera ir 30 ml, sistémas parskata tilpums tiek fikséts
attieciba pret 30 ml. BOND programmatura tiek pienemts, ka visi jaunu sistému konteineri ir pilni, tadée|,
registréjot lielako 30 ml konteineru, tiek piefikséts, ka ta uzpildes tilpums ir 30 ml.

Izmantojot reagentu, parskata vertiba ir ta konteinera tilpums, kuram ir viszemakais relativais tilpums. Ja
sa konteinera tilpums nav tads pats ka lielaka konteinera tilpums sistéma, tad vértiba tiek normeéta
atbilstosi lielaka konteinera tilpumam. Pieméram, sistéma ar vairakiem konteineriem, kuru tilpums ir

30 ml, un diviem konteineriem, kuru tilpums ir 2,4 ml, var bt t3, ka viena no konteineriem ar 2,4 ml
tilpumu, ir vismazakais reagenta tilpums salidzinajuma ar sakotngjo tilpumu. Ja taja ir atlikusi 1,2 ml
(puse no ta sakotnéja tilpuma), sistémas tilpums kopuma tiek noradits ka puse no 30 ml, t.i., 15 ml.

172  © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 Lietotaja rokasgramata (NAV PAREDZETA ASV un Kinai) Parsk. A05



8. Reagentu parvaldiba (BOND kontroller?)

8.3.2  Reagenta vai reagentu sistémas informacija

Lai skatitu informaciju par atseviSkiem reagenta vai reagentu sistémas iepakojumiem, reagenta inventara
tabula veiciet dubultklikski uz reagenta veida vai atlasiet to un noklikskiniet uz Details (Informacija).

“Happa Prabe
Packags nums

{Catalog K® et I].r.n'.rl.-'w;- 1.m

Shaw W Magiabdy Ervgdy W

I Y T o e (e e e e
TOETRE1A -hag-21 15-Agr-11 RED GED
HOETREZ [\ Eep]] FFat-1 1511 (3 GED
HOETRE [\TesT] oFee-11 1-Ag-11 BED GED
SOETREET -hay 21 111 BED GED
DOERLEN ] 01 D-Fet-11 g 1) BED 5 ED

Attéls 8-4: Dialoglodzin$ Reagent inventory details (Informacija par reagentu krajumiem)

Krajumu informacijas dialoglodzin$ parada katru atsevisko izvéléta reagenta vai sistémas iepakojumu.
Dialoga lauki un iespéjas atskiras atkariba no reagenta iepakojuma veida un piegadataja. Péc
noklus&juma tiek radtti tikai iepakojumi ar pieejamu reagentu, kam nav beidzies deriguma termins. Jus
varat aplikot ari tukSus iepakojumus (kuriem nav beidzies deriguma termins) vai visus iepakojumus, kuru
deriguma termins$ ir beidzies pedéja ménesa laika — dialoglodzina péc vajadzibas atlasiet Available
(Pieejams), Empty (Tukss) vai Expired (Beidzies deriguma termins).

Visiem reagentu iepakojuma veidiem tiek radits reagenta parametrs Package name (lepakojuma
nosaukums). Turklat BOND reagentiem tiek radits parametrs Catalog N° (Kataloga nr.) atkartotas
pasatisanas nolikiem, un BOND reagentiem (bet ne sistémam) tiek radits ari Package name (lepakojuma
nosaukums), kas ietver iepakojuma apjomu.

BOND reagentiem un sistémam ir ari lauks Minimum stock(Minimalie krajumi), kura noradits krajumu
limenis, kad tiek pieprasits atkartoti pasutit reagentu (skatit 8.3.2.1 - Minimalo krajumu iestatljuma
mainisana).

Izmantojot rokas skeneri, jis varat skenét registréta reagenta konteinera vai reagentu sistémas sanos
esoso(s) svitrkodu(-s), lai atvértu ta krajumu informacijas dialoglodzinu. Noskenétais krajumu vienums
tiek izcelts informacijas tabul3, un péc vajadzibas tiek automatiski iestatiti Show (radisanas) filtri
(Available (pieejams), Empty (tukss) vai Expired (beidzies deriguma termins)).
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Dialoglodzina tabula ir redzama talak noradita informacija par katru reagentu iepakojumu.

UPI

Partijas nr.

Deriguma termin$

Registréts
Pirma
izmantoSanas

reize

AtzZimeéts ka tukss

Sakotn€jais
tilpums (ml)

Apjoms (ml)

Uzpilde (ml)

Atlikusie tirisanas
cikli

AtlikuSais seriju
skaits

Unikalais iepakojuma identifikators (skatit 8.1.1.3 - Reagentu
identificésana).

lepakojuma partijas numurs.

lepakojuma deriguma termin$. lepakojumus nedrikst izmantot péc $a
datuma.

Datums, kad iepakojums pirmo reizi registréts BOND sistéma.

Datums, kad iepakojums pirmo reizi izmantots BOND sistema.

Datums, kad iepakojums tika atziméts ka tukss. To var automatiski iestatit
programmatira vai manuali (skatit 8.3.2.3 - lepakojuma atzimésana ka
“Empty” (tukss) vai “Not Empty” (nav tukss)).

Reagenta tilpums, kas ir jauna, pilna iepakojuma.
Netiek radits reagentu sistémam.

Pasreiz&jais reagenta tilpums konteinera. Noteik$anas sistémas skatit
8.3.1.1 - NoteikSanas sistemu parskata tilpums.

Atverto konteineru gadijuma atlikusais reagenta tilpums, ko var izmantot
konteinera uzpildei.

Tirnsanas sistému gadijuma — tiriSanas ciklu skaits, ko var veikt ar atlikuso
reagentu.

Oracle sistému gadijuma — sériju skaits, ko var veikt ar atliku$o reagentu.

Krajumu informacijas dialoglodzina redzamas pogas lauj konfigurét dazadus krajumu datus (kas ir
pieméroti iepakojuma veidam) un izveidot informacijas parskatu par konkréto reagentu vai sistému.
Turpmakajas sadalas ir aprakstitas konfiguracijas un parskatu iespéjas.

8.3.2.1

Minimalo krajumu iestatijuma mainiSana

leprieksdefinetajiem Leica Biosystems reagentiem un reagentu sistemam var bt iestatits “minimalais
krajumu lTmenis”. Ja kopéjais reagentu krajums ir zem iestatita limena, ekrana Reagent Inventory
(Reagentu krajumi) attiecigais reagents ir atziméts sarkana krasa, lai noraditu lietotajam pasatit reagentu
vai sistémas krajumus.

Lai mainttu minimalo krajumu iestatijumu, noklikskiniet uz opcijas Set minimum stock level (lestatit

minimalo krajumu [imeni). Uznirstos$aja dialoglodzina lauka Minimum stock (Minimalie krajumi) ievadiet
minimalo nepiecieSamo krajumu limeni. Atkariba no iepakojuma veida izmantojiet mililitrus, apstrades vai
tiriSanas ciklus. Noklikskiniet uz OK (Labi).
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8.3.2.2 Reagentu parskats

Noklikskiniet uz opcijas Details report (Informacijas parskats), lai izveidotu parskatu tikai par atlasito
reagentu vai reagentu sistému. Plagaku informaciju skatiet 8.3.4 - Krajumu informacijas parskats.

8.3.2.3 lepakojuma atzimésana ka “Empty” (tukss) vai “Not Empty” (nav
tukss)

Reagenta iepakojumu var atzimét ka tuksu, pieméram, gadijuma, kad tas ir jaizmet pirms pilnigas
izmantosSanas. Lai to izdaritu, atlasiet tabula iepakojumu un péc tam noklikSkiniet uz opcijas Mark as
empty (AtzZimét ka tuksu). Programmatira ievada pasreizéjo datumu lauka Marked as empty (AtzZiméts
ka tukss).

Lai atjaunotu reagenta iepakojumu, kas atziméts ka tukss, atlasiet to tabula un noklik$kiniet uz opcijas
Mark not empty (AtzZimét ka “nav tukss”). To var izdartt tikai tad, ja iepakojums nav ieladéts apstrades
modult. Uz iepakojuma ir noradits reagenta tilpums, kads tas bija, pirms tas tika atzZiméts ka tukss.

Lai paraditu vienumus, kas atziméti ka tuksi, virs tabulas atlasiet izvéles pogu Empty (Tukss).

8.3.2.4 Atverta reagenta konteinera uzpilde

Jus varat atkartoti izmantot BOND atvértos reagentu konteinerus, lai dozétu lidz pat 40 ml noteikta
reagenta. Konteineru uzpildes reizu skaitam nav ierobezojuma, ja tiek uzpildits mazaks tilpums, neka
konteinera tilpums.

Lai uzpilditu atverto konteineru, izpildiet talak sniegtas norades.

1. Uzpildiet konteineru ar vélamo reagenta daudzumu.

2. Noskengjiet konteineru (ka aprakstits 8.3.3 - Reagentu un reagentu sistému registrésana. sadala)
un péc tam noklikskiniet uz opcijas Refill (Uzpildit).
Uzpildisanas poga nebis pieejama, konteinera uzpildita reagenta tilpums parsniedz 40 mL robeZu.

3. lestatiet jauna reagenta deriguma terminu.

Nemiet véra, ka tad, kad tiek uzpildits atvértais konteiners (pirma reize vai atkartota uzpilde),
programmatira pienem, ka konteiners tiek piepildits lldz maksimali pieejamajam tilpumam (ml), kuru
norada lietotajs, pirmoreiz registréjot reagentu, vai tieck summéts pasreizéjais tilpums ar atlikugo
pielaujamo uzpildes tilpumu. NepiecieSamibas gadijuma fiksétais tilpums tiek korigéts, veicot
iegremdésanas testu. Tas var notikt tikai pec konteinera lietoSanas.

Katrs atvértais konteiners tiek piesaistits konkrétajam reagentam, kad tas tiek pirmoreiz registréts. Veicot
atkartotu uzpildi, katra atvértaja konteinera vienmér jaizmanto viens un tas pats reagents.
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8.3.3  Reagentu un reagentu sistemu registrésana

Registréjot reagenta iepakojumu, tas tiek pievienots krajumiem. Pirms reagenta iepakojuma registréSanas
tas ir jaievada ekrana Reagent Setup (Reagentu iestatiSana).

Reagenti ir jaregistre pirms to iepakojumu izmanto$anas BOND-III vai BOND-MAX instrumentos.

leladgjot neregistretu reagenta konteineru apstrades moduli, programmatdra to neatpazist un ekrana
(T
System status (Sistémas statuss) attieciga reagenta pozicija paradas H’ ikona.

BOND programmatiira seko [idzi reagenta izlietojumam un bridina, kad ir janomaina reagents.

Nemeéginiet atkartoti uzpildit BOND lietoSanai gatavu reagentu konteineru, jo BOND programmatra
atpazis to ka lietotu konteineru un atteiksieties to izmantot.

Ja BOND neatpazist jaunu reagenta iepakojumu, kuru jis skenéjat registré$anai, iespéjams, jums nav
instaléts jaunakais BOND datu definiciju (BDD) fails; parbaudiet jaunakas BDD faila pieejamibu timeklr,
péc tam lejupieladgjiet un instalgjiet to (izmantojot Administracijas klienta profila ekranu BDD update
(BDD atjauninasana)), ja ta “Datu versija” ir vélaka neka paradits dialoglodzina Par BOND. P&c tam, kad ir
instaléts jaunakais BDD fails, restarté&jiet kliniska klienta profilu un méginiet atkartoti registrét jauno

reagenta konteineru vai reagentu sistemu.

Dazadu reagentu iepakojumu veidu registréSanas metodes ir aprakstitas sadalas talak.

« 8.3.3.1-Reagentu sistému registrésana

« 8.3.3.2-BOND lieto$anai gatavo reagentu registrésana
. 8.3.3.3 - lietosanai negatavo reagentu registrésana

e 8.3.3.4-Manuala ID ievadiSana
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8.3.3.1 Reagentu sistemu registrésana

Lai registretu BOND noteiksanas, teranostikas vai firisanas sistemu, noskengjiet divus reagentu paplates
sanos esosos svitrkodus.

Dazam reagentu sistémam, piemé&ram, sistémam ar vienu vai diviem konteineriem, uz reagentu paplates ir
tikai viens svitrkods.

Programmatara atvérsies dialoglodzins Add reagent system (Pievienot reagentu sistému).

BRIDINAJUMS: Lazera apdraud&jums. lesp&jami smagi acu
bojajumi. Izvairieties no acu nonakSanas tiesa
saskaré ar lazera stariem.

Attéls 8—-5: BOND noteik$anas sistémas registrésana

Parbaudiet, vai dialoglodzina redzama informacija atbilst uz iepakojuma noraditajai informacijai, un péc
tam noklikskiniet uz OK (Labi).

ﬁ Neméginiet registrét tadu reagentu konteinerus, kas veido dalu no reagentu sistémas.
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8.3.3.2 BOND lietosanai gatavo reagentu registrésana

Lai registretu BOND lietosanai gatava reagenta iepakojumu, noskengjiet ta konteinera priekSpusé esoso
svitrkodu. Programmatra atvérsies dialoglodzin$ Add reagent package (Pievienot reagenta iepakojumu).

Add reagent package

Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS5), 7 mL
Catalog N°: PADD26 UPI: 00690422
Supplier: Leica Microsystems

Lot N*: 07360 Expiration date: 30-Apr-25
Initial vol. {(mL) 7.00

B =3

Attels 8—6: BOND reagentu iepakojumu registrésana

Parbaudiet, vai dialoglodzina redzama informacija atbilst uz iepakojuma noraditajai informacijai, un péc
tam noklikskiniet uz opcijas Add (Pievienot).

8.3.3.3 lietoSanai negatavo reagentu registrésana

Reagentus, kas netiek piegadati BOND lieto$anai gatavos iepakojumos, var izmantot BOND sistéma,
BOND atveértos vai titréSanas konteineros. Kad reagents, kas nav gatavs lietoganai, ir sagatavots
lietoSanai un iepildits atverta konteinera ar tilpumu 7 ml vai 30 ml vai titréeSanas konteinera ar tilpumu
6 ml, tas tiek registréts tada pasa veida ka BOND reagenti.

1. Parliecinieties, vai reagents ir izveidots sistéma un vai tas ir atZziméts ka veélamais reagents. Lai
registrétu krajumu, lietotaja definéts reagents ir jaatzimé ka vélamais reagents. (Skatiet
8.2.1 - Reagentu pievienosana vai redigésana.)
Nemiet véra, ka enzimi, kas izveidoti, izmantojot BOND enzimu priekSapstrades komplektu,
sistéma ir ieprieks definéti un tos nav nepiecieSams izveidot manuali.

2. Noskenégjiet atverta vai titréSanas konteinera priekSpusé esoso svitrkodu, lai atvértu dialoglodzinu
Add open container (Pievienot atvérto konteineru).

3. Nolaizamaja saraksta Reagent Name (Reagenta nosaukums) atlasiet reagenta nosaukumu.
(Piegadataja nosaukums tiek paradits iekavas blakus reagenta nosaukumam.)
Saraksta ir iek|auti visi sistéma ieklautie paligreagenti un markieri, kas nav BOND un kas ir atzZiméti
ka velamie, ka ar1 Cetri ieprieksdefinétie enzimi, kurus var sagatavot, izmantojot BOND enzimu
priekSapstrades komplektu. Ja neesat izveidojis(-usi) reagentu sistéma, atceliet dialoglodzinu Add
open container (Pievienot atverto konteineru) un vispirms izveidojiet to (skatit 1. darbibu ieprieks).

4. levadiet reagenta partijas numuru no reagenta piegadataja dokumentacijas.
5. Noklikskiniet lauka Expiration date (Deriguma termins), lai iestatitu deriguma terminu, izmantojot
kalendara vadiklas (vai ievadiet datumu).

0 Varat ievadtt daejus datuma datus, pieméram, D/M, DD/MM vai DD/MMM,; gada vértibai tiek
piemérots Sis gads. Ja jus ievadat, pieméram, MM/GGGG vai MMM/GGGG, tiek pienemta Sa
meénesa pirmais datums.
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levadot nederigu datumu, laukam Expiration Date (Deriguma termins) paradas sarkana apmale un
validacijas kludas zinojums.

Noklikskinot uz lauka Expiration date (Deriguma termins), deriga datuma ieraksts tiek automatiski
parformatéts, lai tas atbilstu sistémas datuma formatam. Ja pirms nederiga datuma ievadiSanas ir
ticis ievadits vismaz viens derigs datums, tad péc noklikskinasanas uz ta lauks tiek atiestatits uz
pedejo ievadito derigo datumu.

6. Noklikskiniet uz OK (Labi), lai registrétu reagentu.

8.3.3.4 Manuala ID ievadisana

Ja BOND sistéma nespgj nolasit reagenta svitrkodu, veiciet turpmak noraditas darbibas ekrana Reagent
Inventory (Reagentu krajumi).

1.

Noklikskiniet uz Enter ID (levadit ID).
BOND programmatdira atveras dialoglodzin$ Manual ID (Manuala ID ievade).

priekSpuse).

Noklikskiniet uz Validate (Validét).

Ja ir vairak neka viens svitrkods (tapat ka attieciba uz noteikSanas sistémam), péc katra
iepakojuma numura ievadi$anas noklikskiniet uz Validate (Validét).

. P&c tam, kad ir parbaudita iepakojuma numura legitimitate, programmatra atveras atbilstosais

dialoglodzins Add reagent package (Pievienot reagenta iepakojumu).

Parbaudiet iepakojuma informaciju vai péc nepiecieSamibas pievienojiet informaciju dialoglodzina
Add reagent package (Pievienot reagenta iepakojumu) un péc tam noklikskiniet uz OK (Labi), lai
registrétu iepakojumu.

8.3.4  Krajumu informacijas parskats

Jus varat izveidot parskatu ar reagentu vai reagentu sistemu krajumu informaciju, kas tiek attelota tabula
ekrana Reagent Inventory (Reagentu krajumi). Izveidotaja parskata ir redzama informacija par katru
redzamo reagentu un sistému, tostarp par kopg&jiem atlikusajiem krajumiem. Ja kopgjais krajumu limenis
ir mazaks par minimalo krajuma limeni (skatit 8.3.2.1 - Minimalo krajumu iestatijuma mainisana), ta
statuss parskata ir atziméts ka “Low” (Zems).

lestatiet filtrus ekrana apaksdal3, lai paraditu intereséjosos reagentus vai reagentu sistémas, un péc tam
noklikskiniet uz opcijas Details report (Informacijas parskats). Parskats tiek izveidots un attélots jauna

loga.

Reagentu parskata aug$éja labaja start ir redzama informacija, kas noradita talak tabula.

Lauks Apraksts

lestade lekartas nosaukums, kas ievadits administracijas klienta profila ekrana
Laboratory settings (Laboratorijas iestatijumi) lauka Facility (lestade) —
skatit 10.5.1 - Laboratorijas iestatijumi.

Temats Filtra iestatijumi, ko izmanto, lai atlasttu reagentus vai reagentu sistémas
parskatam.
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Par katru tabula ieklauto reagentu tiek parskata kopuma tiek paradita sada informacija:

« nosaukums,
« kopégjais pieejamais krajumu apjoms (izcelts, ja tas ir mazaks par minimalo krajumu limeni),
« kataloga numurs (BOND lieto$anai gataviem konteineriem) vai “atvérts” (atvértiem konteineriem),
« veids (primarais, zonde, papildu vai reagentu sistémas veids),
« piegadatajs.
Par katru atsevisku reagentu iepakojumu parskata ir redzams:

« unikalais pakotnes identifikators,

« partijas numurs,

« deriguma termina beigu datums,

« registrésanas datums,

« pirmreiz€jas izmantosanas datums,
« pédejas izmantoSanas datums,

« atlikusais daudzums.

Papildinformaciju par parskata logu un drukasanas opcijam skatiet 3.7 - Parskati.
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8.3.5  Reagentu izlietojuma parskats

Reagentu izlietojuma parskats rada izmantoto reagentu daudzumu un to, cik daudz testu tika apstradati
noteikta perioda, izmantojot attiecigo reagentu. Informacija tiek noradita par atseviskiem konteineriem, ka
art tiek raditi reagentu kopgjie apjomi.

Parskats ietver visus noteikta laika perioda izmantotos reagentus, neatkarigi no ekrana Reagent Inventory
(Reagentu krajumi) paslaik raditajiem reagentiem. Reagentu sistému izlietojums nav ieklauts.

Noklikskiniet uz opcijas Reagent usage (Reagentu izlietojums), lai atvértu datumu atlases dialoglodzinu,
kura jaiestata laika periods, par kuru vélaties izveidot parskatu. lestatiet datumu From (No) un To (Lidz)
un laiku (skatit Datuma un laika atlases parametru izmanto$ana 187. Ipp.) un péc tam noklikskiniet uz
opcijas Generate (Izveidot). Parskats tiek izveidots un attélots jauna loga.

Reagentu izlietojuma parskata aug$éja labaja stiiri ir redzama informacija, kas noradita tabula talak.

Lauks Apraksts

lestade lekartas nosaukums, kas ievadits administracijas klienta profila ekrana
Laboratory settings (Laboratorijas iestatijumi) lauka Facility (lestade) —
skatit 10.5.1 - Laboratorijas iestatijumi.

Laika periods Parskata perioda datumi par laikposmu, kura datumi atlastti logos “From”
(No) un “To” (Lidz).

Par katru attiecigaja perioda izmantoto reagentu parskata tiek sniegta $ada informacija:

=

« nosaukums (reagenta saisinatais nosaukums),

« katra izmantota konteinera UPI,

« katra izmantota konteinera partijas numurs,

« katra izmantota konteinera deriguma termins,

« apstradato slaidu skaits, gan par konteineru, gan par reagenta kopéjo daudzumu,

. attiecigaja perioda izmantota reagenta tilpums, gan par konteineru, gan par reagenta kopéjo
daudzumu.

Papildinformaciju par parskata logu un drukasanas opcijam skatiet 3.7 - Parskati.
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8.4  Reagentu panelu ekrans

Panelis ir lietotaja noteikts markieru komplekts. JUs varat izmantot panelus, lai sistéma atri pievienotu
vairakus slaidus.

Panelus var izmantot tikai parastajiem vienkarsas iekrasoSanas slaidiem — tos nevar izmantot divkarsas
iekrasosanas slaidu izveidoSanai. Lai izveidotu pane|us, jums ir japierakstas sistéma vaditaja statusa.

Lai atvértu ekranu Reagent Panels (Reagentu paneli), funkciju josla noklikskiniet uz ikonas Reagent Setup
(Reagentu iestatiSana) un péc tam noklikskiniet uz cilnes Panels (Paneli).

Papildinformaciju skatiet:

» 8.4.1-Panelaizveidosana
« 8.4.2 - Panela informacijas skati$ana un redigésana
o 8.4.3-Panela dzésana

8.4.1 Panela izveidosana

Lai izveidotu paneli, rikojieties turpmak noraditaja veida (jums jabit pierakstitam(-i) sistéma vaditaja
statusa).

1. Noklikskiniet uz opcijas Add panel (Pievienot paneli).
Programmatra tiks paradits dialoglodzin$ Reagent Panel properties (Reagentu panela rekviziti).

it panal propertias
Purval nama: | HERZ Fane

Avallable markere: Fanel commine:
Lez Tost

"HER Hagafiv Coniml

Attéls 8-7: Dialoglodzin$ Reagent Panel properties (Reagentu panela rekviziti)

Dialoglodzina Reagent Panel properties (Reagentu panela rekviziti) labaja pusé eso$aja tabula ir
redzams panela saturs, savukart tabula kreisaja puse ir redzami visi pieejamie markieri.

2. Dialoglodzina augsdala eso$aja lauka Panel Name (Panela nosaukums) ievadiet panela
nosaukumu.
Nav iesp&jams saglabat paneli bez nosaukuma.

3. Lai panelim pievienotu markieri, kreisaja pusé esosaja tabula atlasiet vienumu pieejamo antivielu

Testtissue >
vai zonZu saraksta un péc tam noklikskiniet uz

Lai pievienotu pozitivu audu kontroles paraugu, noklikskiniet uz markiera un péc tam noklikskiniet

uz
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Lai pievienotu negativu audu kontroles paraugu, noklikskiniet uz markiera un péc tam noklikskiniet

Neg. tissue >
uz

4. Lai dzéstu vienumu no panela, atlasiet to tabula labaja pus€ un noklikskiniet uz

@ Panelos jabut testéjamajiem audiem. Nav iesp&jams saglabat paneli, kura nav testéjamu audu.

5. Kad panelis ir pareizs, noklikskiniet OK (Labi), lai saglabatu informaciju.
Ja jus nevélaties saglabat paneli, noklikskiniet Cancel (Atcelt).

8.4.2  Panelainformacijas skatiSana un redigéSana

Lai skatitu paneja informaciju, atlasiet to ekrana Reagent panels (Reagentu paneli) kreisaja pusé esosaja
tabula. Panell esosie markieri tiek paraditi tabula ekrana labaja pusé. Lai redigetu paneli, noklikskiniet uz
opcijas Panel properties (Panela rekviziti) un redigéjiet, ka aprakstits 8.4.1 - Panela izveidoSana.

8.4.3 Panela dzesana

Lai dzéstu paneli no sistémas, atlasiet to ekrana Reagent panels (Reagentu paneli) tabula un péc tam
noklikskiniet uz opcijas Remove panel (Dzést paneli). Jums tiks lGgts apstiprinat dzeésanu.

ﬁ Dzesiet panelus apdomigi. Dzésto panelu informaciju nevar atgut.
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ST lapa ar noliku ir atstata tuksa.
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9. Slaidu vesture (BOND
kontrollen

Ekrana Slide history (Slaidu vésture) ir redzama informacija par BOND sistéma ieplanotajiem,
apstradatajiem un paslaik apstrade esosajiem slaidiem.

leplanotajam sérijam, kas tikuSas apturétas pirms apstrades (atblokgjot paplati), tiek dzésti atsevisko
slaidu ieraksti no véstures saraksta un visai paplatei tiek paradita viena rinda ar statusu “Rejected”
(Noraidits). Sadam sérijam var veidot apstrades notikumu un detalizétas informacijas parskatus.

Saja nodala ir talak noraditas sadalas.
e 9.1-Ekrans Slide history (Slaidu vésture)
e 9.2-Slaidu atlase
o 9.3 - Slaidu rekviziti un slaidu atkartota apstrade
o 9.4 - Serijas notikumu parskats
« 9.5- Serijas detalizétas informacijas parskats
o 9.6 - Lietas parskats
o 9.7 - Protokola parskats
o 9.8 - Slaidu kopsavilkums
e 9.9 -Datu eksportésana
o 9.10 - Isa slaidu vésture
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9. Slaidu vésture (BOND kontrolleri)

9.1 Ekrans Slide history (Slaidu vésture)

Slide: hisiory

Lai skatrtu informaciju par slaidu vesturi vai veidotu sériju apstrades notikumu, sériju
apstrades informacijas vai lietu parskatus, funkciju josla atlasiet ikonu Slide history (Slaidu
vésture).

Slide history

Shde fimrs D g | - ] S Apet
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Attéls 9—1: Ekrans Slide history (Slaidu vésture)

Slaidu vestures saraksta ir redzami virs saraksta eso$aja filtra Date range (Datumu diapazons) atlasitaja
perioda apstradatie slaidi vai filtra Slide ID (Slaida ID) atlasttais konkrétais slaids (skatit 9.2 - Slaidu
atlase).

Nemiet véra, ka ekrana paraditie sériju apstrades ID numuri var nepalielinaties pakapeniska veida. Serijas
ID numuri tiek pieskirti tad, kad ir bloketas slaidu paplates, tadé|, ja paplate tiek blokéta, atblokéta un péc
tam atkal blokéta (pirms sérijas apstrades uzsaksanas), sérijas ID numurs tiek palielinats, un péc pirmas
blokeSanas pieskirtais numurs tiek izlaists.

Slaidu krasu kodéjums ir identisks ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana) izmantotajam (skatit
6.5.1 - Slaida lauku apraksts un kontroles paraugi):

« balta — slaidi, kas izveidoti dialoglodzina Add slide (Pievienot slaidu),

« dzeltena — slaids, kas izveidots dialoglodzina Slide identification (Slaidu identificESana) (skatit
6.8 - Improvizéta slaidu un lietu izveide),

« gaisi peleka — LIS slaidi,

« sarkana — prioritarie LIS slaidi (skatit 11.2.5 - Prioritarie slaidi).
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Katram slaidam saraksta ir Sadas vertibas:

« apstrades datums (datums, kad uzsakta slaidu apstrade),

o Serijas ID

o SlaidaID

« markieris (primaras antivielas vai zondes nosaukums),

« Pacienta vards, uzvards

o LietasID

« Veids (test&jamie vai pozitivie, vai negativie kontroles audi),

« Statuss (notiek apstrade vai apstrade pabeigta, ka arf informacija par to, vai ir novéroti kadi
negaiditi notikumi; art testiem, kas apturéti pirms apstrades uzsakSanas iesp&jams statuss
“Rejected” (Noraidits)).

Ja statuss ir Done (notification) (Pabeigts ar pazinojumu), parbaudiet Run Events Report (Sérijas
notikumu parskats), lai noteiktu, vai neparedzétie notikumi var bat ietekméjusi iekrasosanu. Negaiditi
notikumi tiek attéloti treknraksta.

Lai skatrtu informaciju par slaidu, atlasiet to saraksta, pec tam noklikskiniet uz kadas no pogam zem
saraksta.

9.2 Slaidu atlase

Filtrgjiet slaidus sarakstam ekrana Slide history (Slaidu vésture), kura paraditi visi noteiktaja perioda
apstradatie slaidi, vai art atveriet konkréetu slaidu, ievadot ta slaida ID. Noklikskiniet uz nolaizamas
izvélnes un atlasiet vajadzigo slaidu filtru.

Datumu diapazona slaidu filtrs

Slide history

sidafimars | Coerorge ) From | vionn ) cseas B r (B e

Attéls 9-2: Datumu diapazona slaidu filtrs

Lai noraditu ekrana radrito parskata periodu, izmantojiet slaidu filtru Date range (Datumu diapazons); tiek
paradtti tikai attiecigaja perioda apstradati slaidi. lestatiet datumus “From” (No) un “To” (Lidz) un
nepiecieSamibas gadijuma laikus, lai noteiktu paradamo laika periodu. Tad noklikskiniet uz opcijas Apply
(Lietot), lai paradrtu slaidus.

Ja noteiktaja perioda tikusi apstradati vairak neka 1000 slaidi, tiek attéloti tikai pirmie 1000 slaidi. Lai
skatrtu visa kopuma informaciju, jums ir jaeksporté slaidu dati — skatit 9.9 - Datu eksportésana.

Lauks To (L1dz) ir sakotnéji iestatits ka pasreizéjais datums un laiks, savukart lauks From (No) — uz laiku
tiesi pirms nedélas. Mainot iestatljumus, jUs varat atgriezties pie $is konfiguracijas, noklikskinot uz
opcijas Last seven days (P&dégjas septinas dienas).

Datuma un laika atlases parametru izmantosSana

Lai iestatitu dienu, ménesi un gadu, noklikskiniet uz kalendara ikonas un atlasiet datumu. Ritiniet
ménesus, klikskinot uz bultam kalendara nosaukuma josla. Vai ari noklikskiniet virsraksta joslas centr3,
lai atlasitu citu menesi, vai ritiniet cauri gadiem. Tapat jus varat ierakstit datumu tiesi lauka.
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Lai iestatitu laiku, noklikskiniet uz laika lauka un izmantojiet augSup un lejup vérstas pogas (vai tastatiiras
augsup un lejupvérstos bulttaustinus). Atkariba no t3, kur ir novietots kursors, laiks mainas par vienu
stundu, desmit minGtém vai vienu minadti. Tapat jas varat ierakstit laiku tieSi lauka.

Slaidu ID filtrs

Izmantojiet slaidu filtru Slide ID (Slaidu ID), lai atrastu informaciju par konkrétu slaidu. lerakstiet slaida ID
lauka Slide ID (Slaida ID) un noklikskiniet uz opcijas Apply (Lietot).

0.3  Slaidu rekviziti un slaidu atkartota
apstrade

Lai skatitu slaida rekvizitus saraksta Slide history (Slaidu vésture), atlasiet slaidu un péc tam noklikskiniet
uz opcijas Slide properties (Slaida rekviziti) (vai veiciet dubultklikski). Sis ir tas pats dialoglodzin$, ko
atver ekrana Slide setup (Slaidu iestati$ana) (6.5.4 - Slaida redigésana).

Ja dialoglodzins Slide properties (Slaida rekviziti) ir atvérts ekrana Slide history (Slaidu vésture), tad nav
iespéjams mainit pacienta vai testa informaciju (jo slaids ir ticis vai tiek apstradats), bet var pievienot
komentarus lauka Comments (Komentari) vai atkartoti apstradat slaidus — skatit 9.3.1 - Atkartota slaidu
apstrade.

9.3.1 Atkartota slaidu apstrade

Ja slaids neatbilst prasibam, tam var tikt noradits, ka nepiecieSams veikt atkartotu apstradi. Veiciet talak
noradrto proceddruy, lai uzsaktu slaidu atkartotu apstradi no dialoglodzina Slide properties (Slaida
rekviziti).
1. Noklikskiniet uz opcijas Copy slide (Kopét slaidu).
Dialoglodzins Slide properties (Slaida rekviziti) mainas uz dialoglodzinu Add slide (Pievienot
slaidu) ar redigéjamiem laukiem.

2. Veiciet nepiecieSamas izmainas un péc tam noklikskiniet uz opcijas Pievienot slaidu.

3. Apstipriniet nokopéta slaida lietu, pacientu un arstu, lai pievienotu slaidu ekranam Slide setup
(Slaidu iestatiSana).

Dialoglodzin$ Add slide (Pievienot slaidu) paliek atvérts, lai péc izvéles varétu pievienot papildu
slaidus.

4. Noklikskiniet uz opcijas Close (Aizvert), lai atgrieztos ekrana Slide history (Slaidu vésture).
5. Veiciet jaunizveidoto slaidu apstradi ierasta veida.
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9.4  Serijas notikumu parskats

Sis parskats, ko sastada ekrana Slide history (Slaidu vésture), ietver informaciju par visiem notikumiem ar
visiem uz tas paplates esosSajiem, kura tika apstradats atlasitais slaids. Noklikskiniet uz opcijas Run
events (Sérijas notikumi), lai izveidotu parskatu.

Sérijas notikumu parskatus var izveidot ari slaidu apstrades laika. Noklikskiniet ar peles labo pogu uz
attiecigas sérijas vai saraksta ekrana System status (Sistémas statuss) vai Protocol status (Protokola
statuss) un izvélné atlasiet opciju Run events (Sérijas notikumi). Notikumi, kuros tika aktivizéts slaida
pazinojums, ir izcelti treknrakst3, lai tos varétu viegli atrast.

Sérijas notikumu parskata augs€ja labaja sturt ir redzama talak tabula redzama informacija.

Lauks Apraksts
PM sérijas Nr. Sérijas apstradei izmantota apstrades modula sérijas numurs
Apstrades modulis Sérijas apstradei izmantota apstrades modula nosaukums
Slaidu paplate Sérijas apstradei izmantota slaidu iekrasoSanas bloka numurs
Dozésanas tilpums Dozéta reagenta tilpums (skatit 6.5.8 - Dozésanas apjomi un audu

novietojums uz slaidiem)

Sakuma laiks Sérijas apstrades uzsaksanas datums un laiks
Sérijas apstrades Vai sérijas apstrade ir pabeigta jeb ta joprojam ir apstrade
progress
lekrasoSanas rezims Izmantota iekrasoSanas metode, pieméram, vienkarsa procedira

Visu serija ieklauto slaidu etikeSu attéli ir noraditi parskata augsdala. Parskata pamatteksta ir redzams
procediras s€rijas laiks un notikuma numurs un apraksts. NepiecieSamibas gadijuma Leica Biosystems
izmanto notikuma numuru izmanto kludu izsekoSanai.

Papildinformaciju par parskata logu un drukasanas opcijam skatiet 3.7 - Parskati.
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9.5

Sérijas detalizétas informacijas

parskats

Sis parskats, ko sastada ekrana Slide history (Slaidu vésture), ietver informaciju par katru tas paplates
slaidu, kura ir Sobrid atlasrtais slaids. Paplates apstradei jabut pabeigtai un tai jabut atblokétai.
Noklikskiniet uz opcijas Run details (Informacija par sérijas apstradi), lai izveidotu parskatu. Parskata
augséja labaja sturt ir redzama informacija, kas noradita tabula talak.

Lauks

Apraksts

PM sérijas Nr.

Serijas apstradei izmantota apstrades modula sérijas numurs

PM nosaukums

Serijas apstradei izmantota apstrades modula nosaukums

Slaidu paplate

Sérijas apstradei izmantota slaidu iekraso$anas bloka numurs

Sakuma laiks

Sérijas apstrades uzsaksanas datums un laiks

Sérijas apstradi
uzsaka

Tas personas lietotajvards, kas uzsaka sérijas apstradi

Parskata pamatteksta ir katra sérijas apstrade iek|auta slaida etiketes attéls un talak noradita informacija.

Lauks

Apraksts

Slide ID (Slaida ID)

BOND sistéma pieskir unikalu identifikatoru katram slaidam.

Slaidu izveidoja

Tas personas lietotajvards, kura izveidoja slaidu, vai nepiecieSamibas
gadijuma “LIS"

Lietas nr.

Unikals BOND programmatiiras izveidots lietas identifikators

Audu veids

Testéjamie audi, pozitivie kontroles audi vai negativie kontroles audi

Dozésanas tilpums

Dozeta reagenta tilpums (skatit 6.5.8 - Dozésanas apjomi un audu
novietojums uz slaidiem)

Pacienta vards,

Pacienta identifikators

uzvards

Lietas ID Slaida iestatiSanas laika ievaditais lietas identifikacijas numurs
lekrasoSanas Izmantotais iekrasoSanas protokols

protokols

SagatavoSana Izmantotais sagatavosanas protokols (ja tads ir)

HIER protokols

Izmantotais HIER protokols (ja tads ir)

Enzimu protokols

Izmantotais enzimu izguves protokols (ja tads ir)

Denaturacija

Tikai ISH: izmantotais denaturacijas protokols (ja tads ir)

Hibridizacija

Tikai ISH: izmantotais hibridizacijas protokols (ja tads ir)

LIS atsauce [2 I1dz 7]

Papildu LIS atsauces informacija sistemam, kuras ir uzstadits LIS-ip
(skattt 11.2.6 - LIS slaidu datu lauki)

lekrasosana

Izmantota iekrasoSanas metode, pieméram, vienkarsa procedira
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Lauks

Apraksts

PabeigSanas statuss

Norada, vai slaids tiek apstradats, ta apstrade ir pabeigta vai tam ir
novértéts rezultats. Ari tas, vai ir tikusi registréti jebkadi pazinojuma
notikumi.

Komentari

Komentarus jebkura laika var ievadit slaida rekvizitos

Paraksts:

Paraksts ir ipaSi paredzeta vieta drukataja papira parskata, kur vaditajs
var parakstit katru slaidu

Izmantotie reagenti (vai

vélamais komplekts, kas satur reagentu maisijuma sastavdalas)

UPI

Katra attiecigaja slaida izmantota reagenta unikalais iepakojuma
identifikators vai vélamais komplekts

Nosaukums

Katra attiecigaja slaida izmantota reagenta nosaukums vai vélamais
komplekts

Publiskais nosaukums

To sistéemu publiskais nosaukums, kuras ir instaléts LIS-ip

Partijas nr.

Katra attiecigaja slaida izmantota reagenta partijas numurs vai vélamais
komplekts

Deriguma termins

Katra attiecigajam slaidam izmantota reagenta vai vélama komplekta
deriguma termins

Papildinformaciju par parskata logu un drukasanas opcijam skatiet 3.7 - Parskati.

9.6

Lietas parskats

Sis parskats ietver informaciju par katru tas lietas slaidu, kura ir ieklauts pasreiz atlasitais slaids. Parskatu
var izveidot, izmantojot ekranu Slide setup (Slaidu iestati$ana), ekranu Slide history (Slaidu vésture) un
dialoglodzinu Slide identification (Slaidu identificésana). Lietas parskata augséja labaja stiri ir redzama
informacija, kas noradita tabula talak.

Lauks

Apraksts

Lietas ID

Slaida iestatiSanas laika ievaditais lietas identifikacijas numurs

Pacienta vards,
uzvards

Pacienta vards, uzvards

Lietas komentari

Papildu informacija par lietu

Arsts

Par pacientu atbildiga arsta vai norikojosa patologa vards, uzvards

Arsta komentari

Papildu informacija par arstu

Izveidots

Lietas izveidoSanas datums un laiks

Lietas nr.

Unikals BOND sistemas izveidots lietas identifikators

Parskata ir sniegta talak noradita informacija par katru slaidu.

Lauks

Apraksts

Slide ID (Slaida ID)

BOND sistema pieskir unikalu identifikatoru katram slaidam.
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Lauks Apraksts

Slaidu izveidoja Tas personas lietotajvards, kura izveidoja slaidu, vai nepiecieSamibas
gadijuma “LIS".

Sérija Sérijas numurs, kura slaids tika apstradats

Sérijas apstradi Tas personas lietotajvards, kas uzsaka serijas apstradi

uzsaka

Audu veids Testejamie audi, pozitivie kontroles audi vai negativie kontroles audi

Dozésanas tilpums Dozéta reagenta tilpums (skatit 6.5.8 - Dozésanas apjomi un audu
novietojums uz slaidiem)

lekrasoSanas Izmantotais iekrasoSanas protokols

protokols

SagatavoSana Izmantotais sagatavo$anas protokols (ja tads ir)

HIER protokols Izmantotais HIER protokols (ja tads ir)

Enzimu protokols Izmantotais enzimu izguves protokols (ja tads ir)

Denaturacija Tikai ISH: izmantotais denaturacijas protokols (ja tads ir)

Hibridizacija Tikai ISH: izmantotais hibridizacijas protokols (ja tads ir)

LIS atsauce (2 lidz7) | Papildu LIS atsauces informacija sistémam, kuras ir uzstadits LIS-ip
(skattt 11.2.6 - LIS slaidu datu lauki)

lekrasosana Izmantota iekrasoSanas metode, pieméram, vienkarsa procedura

PabeigSanas statuss | Norada, vai slaids tiek apstradats, ta apstrade ir pabeigta vai tam ir
novértéts rezultats. Ari tas, vai ir tikusi registréti jebkadi pazinojuma

notikumi.
Komentari Komentarus jebkura laika var ievadit slaida rekvizitos
Paraksts: Paraksts ir rezervéta vieta drukataja papira parskata, kur vaditajs var

parakstit rezultatu un ievadit komentarus

Izmantotie reagenti

UPI Katra attiecigaja slaida izmantota reagenta unikalais iepakojuma
identifikators

Nosaukums Katra attiecigaja slaida izmantota reagenta nosaukums

Publiskais nosaukums | To sistému publiskais nosaukums, kuras ir instaléts LIS-ip

Partijas nr. Katra attiecigaja slaida izmantota reagenta partijas numurs

Deriguma termins Katra attiecigajam slaidam izmantota reagenta deriguma termin$

Papildinformaciju par parskata logu un drukasanas opcijam skatiet 3.7 - Parskati.

9.7 Protokola parskats

Lai izveidotu atlasttajiem slaidiem izmantoto protokolu parskatus, atlasiet slaidu un péc tam noklikskiniet
uz opcijas Protocol report (Protokola parskats). Atlasiet vienu no slaidiem izmantotajiem protokoliem, un
péc tam noklikskiniet uz opcijas Report (Parskats), lai izveidotu parskatu. Parskata aprakstu skatiet

7.5 - Protokolu parskati.
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9.8  Slaidu kopsavilkums

Slaidu apstrades kopsavilkums parada slaidu skaitu, kuru apstrade uzsakta noteiktaja perioda.
Informacija tiek attélota gan tabulas veida, gan grafiska formata ka noteikta laika perioda apstradato
slaidu skaits uz laika vienibu.

Lai veidotu parskatu par apstradato slaidu skaitu, ekrana Slide history (Slaidu vésture) noklikskiniet uz
Slides summary (Slaidu kopsavilkums), lai atvértu dialoglodzinu Slides summary (Slaidu kopsavilkums).

NolaiZzamaja saraksta Processing module (Apstrades modulis) atlasiet konkrétu apstrades moduli péc ta
nosaukuma vai opciju All (Visi) (visus apstrades modulus vai sisttma BOND-ADVANCE visus grupas
apstrades modulus, kam klients paslaik ir pieslégts).

Lauka Resolution (Izskirtspéja) atlasiet laika vienibu, ko izmantot parskata sastadiSanai par apstradat
uzsakto slaidu skaitu, pieméram, opcija “Day” (diena) izveido parskatu, kura noradits katru dienu
apstradat uzsakto slaidu skaits noteiktaja laika perioda, savukart opcija “Month” (ménesis) norada slaidu
skaitu, kuru apstrade uzsakta attiecigaja perioda katru ménesi.

lestatiet datumus To (L1dz) un From (No). Lauka Resolution (Izskirtsp€&ja) iestatita laika vieniba sakas
datuma From (No) un turpina darboties pilnas vienibas lidz datumam To (L1dz), kad perioda pabeig$anai
var but nepiecieSama nepilna vieniba.

Noklikskiniet uz Generate (Izveidot), lai izveidotu parskatu.

Papildinformaciju par parskata logu un drukasanas opcijam skatiet 3.7 - Parskati.
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9.9 Datu eksportesana

Noklikskiniet uz opcijas Export data (Eksportét datus) ekrana Slide history (Slaidu vésture), lai izveidotu
failu, kura ir detalizéta informacija par visiem slaidiem, kuriem atlasitaja datumu diapazona ir pabeigta
apstrade. Eksportétais fails tiek izveidots standarta “komatatdalito vertibu” (csv) faila formata un to var
viegli importét treSo personu izklajlapu lietojumprogrammas, pieméram, Microsoft Excel. Péc
importésanas izklajlapa dati tiek att€loti formata, kas lauj (atkariba no izklajlapas funkcionalitates) kartot,
mekl€et un izveidot pielagotus parskatus un grafikus.

Eksportétaja faila ir iek|auta talak noradita informacija par katru slaidu atlasitaja datumu diapazona.

Apstrades datums

PM sérijas numurs
Slaida ID

Sérijas apstradi uzsaka
Markiera UPI

2. markiera UPI
Pacienta vards, uzvards

Audu veids (test&jamie vai pozitivie vai
negativie kontroles audi)

Statuss

Komentari

SagatavoSanas protokola nosaukums
HIER protokola nosaukums

Enzimu protokola nosaukums
Denaturacijas protokola nosaukums
Hibridizacijas protokola nosaukums
lekrasoSanas protokola nosaukums
2. HIER protokola nosaukums

2. enzimu protokola nosaukums

2. denaturacijas protokola nosaukums

2. hibridizacijas protokola nosaukums

Apstrades modula nosaukums
Sérijas ID

Slaidu izveidoja

lekrasoSana

Markiera nosaukums

2. markiera nosaukums

Lietas ID

Arsts

Dozésanas tilpums

SagatavosSanas protokola versija
HIER protokola versija

Enzimu protokola versija
Denaturacijas protokola versija
Hibridizacijas protokola versija
lekrasoSanas protokola versija

2. HIER protokola versija

2. enzimu protokola versija

2. denaturacijas protokola versija

2. hibridizacijas protokola versija
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o 2.iekrasosanas protokola nosaukums « 2.iekrasosana protokola versija

« NoteikSanas sistemas nosaukums « NoteikSanas sistémas sérijas
numurs

« 2. noteikSanas sistémas nosaukums « 2.noteikSanas sistémas sérijas
numurs

Kolonnas ar numuru “2” to nosaukuma attiecas tikai uz secigiem divkarsas iekraso$anas slaidiem; tie
nosaka informaciju, kas saistita ar attieciga slaida otro iekrasosanu.

Lai eksportétu slaidu, veiciet talak aprakstito procediru.

1. Atlasiet nepiecieSamo datumu diapazonu (skatit 9.2 - Slaidu atlase).
2. Noklikskiniet uz opcijas Export data (Eksportét datus).
3. Atlasiet, lai saglabatu failu, kad tas tiek prasits.

Datne tiek saglabata lejupielazu mapé (vai atlasiet opciju Save as (Saglabat ka), lai saglabatu to
cita mapé).

Saglabato failu var atvert standarta izklajlapu programma, pieméram, Microsoft Excel, un izmantot to
atbilstosi lietojumprogramma pieejamajam funkcijam. Atverot failu, jums var bat janorada dazi faila
parametri. Fails ir “csv” formata, parametri ir $adi:

« faila veids ir Delimited (Norobezots),

« Delimiter (Norobezot3js) vai Separator (Atdalitajs) ir Comma (Komats),

« izmantojiet General (Visparigs) kolonnu formatu.

Piezime: eksportéto slaidu informacija noraditais apstrades sakuma laiks precizi neatbilst ekrana
redzamajam vésturiskajam slaidu apstrades sakuma laikam. Slaidu véstures ekrana redzamais sakuma

laiks ir laiks, kura tika nospiesta sérijas apstrades palaides poga - Savukart eksportétajos datos
noradttais laiks ir laiks, kad sérijas apstrade tika faktiski uzsakta apstrades moduli.

BOND 6.0 Lietotaja rokasgramata (NAV PAREDZETA ASV un Kinai) Parsk. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 195



9. Slaidu vésture (BOND kontrolleri)

9.10 Isa slaidu vésture

Isaja slaidu véstures parskata tiek radita informacija par visiem grupa apstradatajiem (vai joprojam
apstradeé esosajiem) slaidiem par laika periodu, kas izmantots slaidu atlasei ekrana Slide history (Slaidu
vésture). Zinojumam ir paraksta zona, kuru var izmantot ierakstiem par apstradatajiem slaidiem.

Lai izveidotu Tsu slaidu véstures parskatu, atveriet ekranu Slide history (Slaidu vésture) un iestatiet
datumus From (No) un To (Lidz) un laiku, lai izveidotu ekrana sarakstu ar visiem $aja laika perioda grupa
apstradatajiem slaidiem (skatit 9.2 - Slaidu atlase). Noklik$kiniet uz opcijas Brief slide history (Isa slaidu
vésture), lai izveidotu parskatu.

Laboratorijas ar augstu apriti nokluséjuma laika diapazons ekrana Slide history (Slaidu vésture) (viena
nedéla) var ietvert tikstosiem slaidu. Sada apjoma slaidu parskata izveido$ana aiznem vairakas minites
— ja iesp€jams, apsveriet isaka laika intervalu noteik§anu noklus€juma perioda vieta.

Parskats ietver talak noradtto informaciju par katru slaidu.

o LietasID o Audu veids

« Pacienta vards, uzvards « Dozésanas tilpums
o SlaidaID o Statuss

« Markieris o Paraksts
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10. Administracijas klienta
profils (BOND
kontrollert

Visa vispargja BOND sistémas konfiguracija (iznemot protokolus un reagentus) tiek veikta atseviska
programmaturas lietotné “administracijas klients”. Administracijas klienta lietotni var palaist tikai tie
lietotaji, kam ir administratora statuss, kur ir pieejams pilns funkciju klasts.

Administracijas klienta lietotnei ir talak noraditie ekrani, kurus atver, izmantojot klienta lietotnes funkciju

joslas augsdala esosas ikonas.

Settings Hardware Help Log out

¥ @ 4

o 10.1 - Lietotaji

e 10.2-LIS

o 10.3 - Etiketes
- 10.4-BDD

e 10.5- lestatijumi
o 10.6 - Aparatlra
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10.1

Lietotaji

BOND sistemas lietotajus parvalda administracijas klienta lietotnes ekrana User management (Lietotaju
parvaldiba). JUs varat izveidot, redigét un atspéjot lietotajus. Js nevarat dzést lietotdjus — tie saglabajas
sistéma uz visiem laikiem. Tomer jus varat atspéjot lietotajus, nelaujot tiem piek|ut nevienam klientam.

lespéejotiem lietotajiem ir statusi, kas pieskir tiem dazadas tiesibas programmatura. Administracijas
klienta lietotni var atvert tikai tie lietotaji, kam ir administratora statuss (kur vini var veikt visas funkcijas).
Lietotaji ar operatora statusu var registrét reagentus, iestatit un apstradat slaidus, ka ari veidot parskatus,
bet tie nevar redigét reagentu datus, reagentu panejus un protokolus. Lietotajiem ar vaditaja statusu ir
visas operatora tiesibas, bet vini var ari redigét reagentu, panelu un protokolu informaciju. Lietotajiem var
bit vairak neka viens statuss.

1 2 3

User management

Show users

Add user

Usemame: john
Given name: john
Family name: marshal
Password:

Confirm password:

Job title:

Disable user.

L o
10 9. 8 7.
Apzimejumi Apzimejumi
1  Visu BOND lietotaju saraksts 7. Reset (Atiestatit)
2 Filtrs, kas |auj radit visus lietotajus, tikai Atce| nesaglabatas izmainas
iespé&jotus vai tikai atspéjotus lietotajus 8. Save (Saglabat)
Atlasrta lietotaja informacija Saglaba pasreizejam lietotajam veiktas
4 Paroles prasibu pazinojums lzmainas
5 Disable user (Atspéjot lietotaju) 9. P.asla_|k_atIaS|t?|s I|etot€Js - 'Ea informacija
- D . tiek radita ekrana labaja pusé
Atspéjo (vai atkartoti iespéjo) paslaik o
atlastto lietotaju 10. Add (Pievienot)
6. Roles (Lomas) Noklikskiniet, lai dzéstu informaciju ekrana

Atlasiet lietotaja lomas

labaja pusé€ esosajos laukos, pievienotu
informaciju jaunam lietotajam

Attéls 10-1: Ekrans User Management (Lietotaju parvaldiba)
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Katram jaunam lietotajam ir nepiecieSams lietotajvards un parole. Lai pierakstitos kliniska klienta konta
un administracijas klienta lietotnég, ir nepiecieSami abi. Péc lietotaja izveidoSanas nevar mainit
lietotajvardu, tacu var mainit paroli. Lietotaji jebkura laika var mainit savas paroles no BOND pieteikSanas
dialoglodziniem un administratori var tas mainit art no ekrana User Management (Lietotaju parvaldiba).
Paroles garums ir 4-14 rakstzimes un tai jasatur vismaz viens cipars.

Paroles ir registrjutigas un ieteicams izmantot paroles ar lielajiem un mazajiem burtiem. BOND
programmatira valide paroles, kad tas tiek mainitas; nav iespéjams saglabat paroli, kamér ta neatbilst
minimalajam prasibam. Nekopigojiet paroles ar citiem darbiniekiem. Atrodoties prombutné no
instrumenta, vienmer izrakstieties no sava konta.

Citi lietotaja dati (vards, uzvards un amata nosaukums) nav obligati. Tie paradas zurnalos un parskatos.
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10.2 LIS

Lielako dalu LIS konfiguracijas veic servisa personals, instaléjot BOND LIS-ip, tomér ekrana LIS
configuration (LIS konfiguracija) lietotajiem ir pieejamas daZas konfiguracijas iespéjas. Ekrana ir art k|adu
zinojumu zurnals.

LIS configuration
You require a license for the BOND LIS-ip, activated with a password provided by Leica Biosystems.
1 License: AAAAAAAAA
2 Duplicate case ID: Resurrect existing case -
3 Force LIS printing in BOND:
4 Enable LIS to update LIS slides
5 Enable unprocessed LIS slide lifetime: (hrs): 1 7.
Log messages
[Ceatedat_Jiovel Jiogenty Jsouree 1|
6.
8.
Apzimejumi Apzimejumi
1 Licence 5 Enable unprocessed LIS slide lifetime
Rada LIS-ip licences paroli. (hrs) (lespéjot neapstradato LIS slaidu
. o mizu (h))
2  Duplicate case ID (Dublétas lietas ID) . ) )
o _ L Dzes no LIS sanemtos slaidus, kas netiek
lestata darbibu lietam ar tadu pasu lietas = =i - o=
- Y m apstradati ievadtto stundu laika.
ID ka esoSajam lietam. B
L. L. 6. Log Messages (Zurnala zinojumi)
3 Force LIS printing in BOND (Piespiedu LIS Klikki ) Kafr
drukasana BOND sistéema) Iv\lo ISt Inot Uz pogag Vlve.w ITOQ_ (S ,at,lt
. L . zurnalu) (skatit pa labi), Sie zinojumi tiek
NodrosSina visu LIS slaidu izdrukasanu g .
_ ) ) raditi saraksta veida.
BOND. Skatit 11.7 - Slaidu etiketes.
. . 7. Edit LIS data fields (Redigét LIS datu
4 Enable LIS to update LIS slides (lespé&jot

S . laukus)
LIS, lai atjauninatu LIS slaidus)

Parraksta (atjaunina) neaprstradatus

Konfigure slaidu datu attéloSanu BOND.

slaidus, ja LIS atkartoti nosita slaidus ar 8.  View log (Skatit Zurnalu)

tadu pasu svitrkoda ID. Ja Sis iestatijums ir Parada klidu sarakstu, kas izriet no
atsp€jots, BOND noraidis jebkuru LIS zinojumiem, kurus LIS nosutita BOND, vai
méginajumu atkartoti izmantot to pasu BOND atbildém uz LIS zinojumiem.
svitrkoda ID. Noklikskiniet velreiz, lai atjauninatu

sarakstu ar jaunakajam kjadam.
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Attéls 10-2: Ekrans LIS konfiguracija
Licence

Jums ir nepiecieSsama BOND LIS-ip licence, kuru aktivizeé ar paroli un kuru nodrosina Leica Biosystems.
Parasti paroli jums ievadis servisa personals, kas iestatis savienojumu ar LIS-ip, bet, ja ta nav, ekrana
paradisies tikai lauks License (Licence). levadiet paroli, lai ieslégtu LIS-ip funkciju un paradrtu Attéls 10-2
attélotas konfiguracijas opcijas un Zurnalu.

Dubléts lietas ID

Izmantojiet iestatijumu Duplicate case ID (Dubléts lietas ID), lai iestatitu to, ka apstradat no LIS sanemtas
lietas, kuras jau ir BOND sistéma un kuram ir identisks lietas ID ar LIS lietam, kuram beidzies deriguma
termins vai kuras ir dzéstas. (Ja LIS lietai ir identisks lietas ID ka eso$ai BOND lietai, t. i., tadai, kas
izveidota BOND sistéma, ta tiek automatiski noraidrta.) Pastav divas iespéjas:

« esosas lietas atjaunoSana — esosa lieta tiek atjaunota (t. i., ta tiek izmantota atkartoti), ja tiek
sanemta jauna lieta ar nosacijumu, ka tai ir identisks pacienta vards, uzvards ar esos$as lietas
pacienta vardu, uzvardu. Ja lietas ID ir identisks, bet pacientu vardi atSkiras, jauna lieta tiek
noraidtta.

Jair mainijies arsta vards, uzvards, tiek izmantots jaunais vards,
« Noraidijuma pazinojums — jauna LIS lieta netiek parsutita BOND sistémai. Attiecigais pazinojums
tiek registréts LIS. Jums ir jamaina lietas ID LIS un atkartoti janosdita lieta.

Lai aplikotu izklastijumu par darbu ar dublétiem lietas ID lietas, kas nav LIS lietas, skatiet 6.3.4 - Lietu
dublésana, atjaunosana un izbeigsanas. Vispariga informacija par LIS lietam pieejama 11.2.2 - LIS lietas.

LIS slaidu datu lauki

Jus varat konfigurét BOND LIS-ip instalaciju t3, lai LIS nosttitu BOND sistémai lidz pat septiniem
parametriem par katru slaidu. Sie parametri ir paredzéti tikai skatianai, un tie tiek raditi dialoglodzina
Slide properties (Slaidu rekviziti) cilné LIS. Lai gan $o parametru pamata konfiguraciju veic servisa
tehnikis, jus varat izveléties paslépt kadu no parametru laukiem un iestatit lauku nosaukumus.

Atziméjiet laukus, kurus vélaties paradit, un ievadiet lauku nosaukumus.
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10.3 Etiketes

Izmantojiet ekranu Label templates (Etikesu veidnes), lai izveidotu un redigétu slaidu etikesu veidnes, ka
art atlasrtu veidnes lieto$anai.

Pastav astoni veidnu veidi, ko izmantot astoniem slaidu veidiem BOND sistéma:

o BOND vienkarsa iekrasoSana

« BOND Oracle

- BOND seciga divkarsa iekrasoSana
« BOND paraléla divkarsa iekraso$ana
o LIS vienkarsa iekrasoSana

« LIS Oracle

« LIS seciga divkarsa iekrasoSana

« LIS paraléla divkarsa iekrasoSana

“BOND"” veidnes ir paredzétas slaidiem, kas izveidoti BOND sistéma, un “LIS” veidnes ir paredzétas
slaidiem, kas izveidoti LIS, bet izdrukati no BOND sistémas.

Katram slaidu veidam ir tris iepriek$definétas veidnes (divdimensiju svitrkods, viendimensijas svitrkods
un OCR). Tas nevar redigét vai dzést. 10.5.2 - Lietu un slaidu iestatijumi redzamais BOND label ID (BOND
etiketes ID) iestatijums nosaka izmantoto nokluséjuma veidni; OCR vai divdimensiju svitrkodu.

Jauninot no BOND 5.1 uz BOND 6.0 vai jaunaku versiju, tiek saglabatas esoSas nokluséjuma veidnes, ka
ar lietosanai k|ust pieejamas divdimensiju svitrkodu veidnes.

Ja jusu BOND sistéma ir jauninata no iepriek$gjas versijas, jus varat turpinat izmantot esoso svitrkoda
skeneri. Tomer Sis agrakais modelis neatbalsta divdimensiju svitrkodus.

Lai izmantotu slaidam citu veidni, nokopégjiet nokluséjuma veidni un rediggjiet iegato “lietotaja veidni”. Tad
“aktiviz&jiet” to, lai izveidotu veidni, kuru BOND sistéma izmantos $a veida slaidiem. Katram slaidu veidam
var izveidot neierobezotu veidnu skaitu, tacu vienlaikus var aktivizét tikai vienu.

Vienmer ieklaujiet pietiekamu informaciju etiketés, lai nodrosinatu, ka etikesu
automatiskas identifikacijas neizdosanas gadijuma etiketes var identificét
manuali. Leica Biosystems iesaka pievienot visiem slaidiem $adus laukus:

« lietas ID vai pacienta vards, uzvards,

« slaida ID, ja tiek izmantoti svitrkodi,

« audu veids — lai identificetu kontroles audus, un

« markieris — lietojama primara antiviela vai zonde.
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1
Label templates
Slide type: BOND single stain B Side label designer
2 7.
3 e
" | 12345678 |
: 12/12/2016 .
; *mARK(1) ;
Mr. J. Citizen :
AIHC A (+) :
Dr. Jones :
5
[ -] L4 =a
= =
4 6
Apziméjumi Apzimejumi
1 Slide type (Slaida veids) 5 Redigésanas rits ar kreisaja puseé atlasito
Atlasa slaida veidu — visas veida veidnes ir veidnes izkartojumu
paraditas talak esoSaja rati 6. Veidnes redigésanas komandas — skatit
2 Aktiva veidne (atziméta ar zilas krasas Attels 10-5 - EtikeSu veidnu redigésanas
keksTti) komandas

3 Atlasita veidne, kas tiek radita redigésanas /- Template properties (Veidnes rekviziti)
rutl pa labi Paslaik atlastta veidnes izkartojuma
rekviziti kopuma (tikai apskatami, lidz

4 Veidnu parvaldibas komandas — skatit ST T -
kreisaja ruti noklikskinat uz pogas Edit

Attéls 10-4 - EtikeSu veidnu parvaldibas

komandas (Rediget))
Attéls 10-3: Ekrans Label templates (Etikesu veidnes)
=B
Apzimé&jumi Apzimé&jumi
1 lestata paslaik atlastto veidni, kas tiks 3 Redigé paslaik atlastto veidni, izmantojot
izmantota visam paslaik atlasita slaidu ekrana labaja puseé pieejamo redigésanas
veida etiketém. ruti un komandas. Noklus€juma veidnes

2  Kope paslaik atlasrtto veidni, lai izveidotu nevar redigét.

jaunu “lietotaja” veidni. 4  Dzes paslaik atlasito veidni. Nokluséjuma
veidnes nevar dzést.

Attéls 10—-4: EtikeSu veidnu parvaldibas komandas
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Label templates
Slide type: - Slide label designer
= ,”3;35‘“""’ Template name: | BOND single stain 20_1
D s i 2. o e B4
Width: 21.0820000807444
--------------------- Show outlines: 2
| 1
: I 12345678 .
[ | 1 Field name Staining protocol
> : 12/12/2016 ¢ == = 3
: :
! - I Font wainaron [l
| ]
+ *mARK(1) P 4
e
Mr J C]tlzen 1 Weight: Extra Light -
8. H + g Agnment Left -
:
- ]
_____________________ ]
= v
=n
7. 6. 5
Apzimejumi Apziméjumi
1 Template properties (Veidnes rekviziti) 5 Choose fields (Lauku izvéle)
levada veidnes nosaukumu un izméru Atver dialoglodzinu Choose fields (Atlasit
2 Show outlines (Rada kontiiras) Iau!<us_), Ia.l pievienotu vai dzestu laukus
ooy R _ no izkartojuma
Redigesanas riti rada lauka kontdras
6. Print (Drukasana
3  Field selection (Lauka atlase) (_ L __) o o
. . Izdruka pasreizejo izkartojumu atlasitaja

Atlasa lauka veiduy, lai izceltu lauku printerT

redigésanas riti. levada lauka

demonstracijas tekstu. 7. Bidama vadiba demonstracijas etiketes

. L. tuvinasanai un talinasanai
4  Text properties (Teksta rekviziti)

Konfiguré atlasita lauka teksta rekvizitus - Paslaik atlasitais lauks — konfigurgjiet pa
labi esosaja ritl Text Properties (Teksta
rekviziti). Pavelciet lodzinus jebkura gal3,
lai mainTttu to platumu, vai pavelciet visu
lauku, lai to parvietotu.

9. Etiketes ID vai svitrkoda lauks — nedrikst
mainit izmerus
Attéls 10-5: Etikesu veidnu redigésanas komandas
Skatiet art:

« 10.3.1 - EtikeSu veidnu izveido$ana, redigésana un aktivizésana
« 10.3.2 - Informacijas veidi
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-— N

10.3.1 EtikeSu veidnu izveidoSana, redigésana un
aktivizesana
Izveidojiet jaunas veidnes, kopé&jot eso$as un redigéjot tas, vai ar redigéjiet esosas lietotaju veidnes (bet

ne nokluséjuma veidnes). Aktivizgjiet veidni, lai iestatitu to ka veidni, kas tiek izmantota BOND sistéma
izdrukatajam etiketem.

o 10.3.1.1 - Jaunas veidnes izveidoSana
o 10.3.1.2 - Veidnes redigésana
o 10.3.1.3 - Veidnes aktivizacija

10.3.1.1 Jaunas veidnes izveidoSana

1. Atlasiet slaida veidu, kam ir paredzéta jauna veidne.
Tiek paraditas visas attiecigajam slaida veidam eso$as veidnes.

2. Atlasiet veidni kopésanai (atlasiet veidni, kas visvairak [1dzinas tai, kuru vélaties izveidot).
3. Noklikskiniet uz Copy (Kopét).

ﬁ Veidnes ar viendimensijas svitrkodu kopésana izveidos jaunu “lietotaja veidni” ar viendimensijas
svitrkodu.

Veidnes ar divdimensiju svitrkodu kopésana izveidos jaunu “lietotaja veidni” ar divdimensiju
svitrkodu.

Veidnes kopésana ar OCR izveidos jaunu “lietotaja veidni” ar OCR.

10.3.1.2 Veidnes redigéSana

1. Atlasiet veidni kreisaja pusé redzamaja ratr un noklikskiniet uz opcijas Edit (Redigét).
Redigésanas rits, pogas un rekvizitu saraksti ekrana labaja pusé ir iespgjoti, lai varetu redigéet
veidnes izkartojumu, kas redzams redigésanas rati.

2. Lairedigésanas rati redzétu lauka robeZas, p&c izvéles atlasiet opciju Show outlines (Paradit
kontiras) (sadala Template properties (Veidnes rekviziti) augséja labaja str).
3. levadiet veidnes nosaukumu sadala Template properties (Veidnes rekviziti).

ﬁ Etiketes veidnes nosaukumu garuma ierobezojums ir 64 rakstzimes, turklat visiem nosaukumiem,
kas tiek lietoti viena slaidu veida kategorija, jabut unikaliem.

4. 1zkartojuma redigésana

i. Pievienojiet vai dzésiet laukus — noklikskiniet uz opcijas Choose fields (Izvélieties laukus)
un atlasiet paradamos slaida rekvizitus (visu pieejamo rekvizitu saraksts pieejams
10.3.2 - Informacijas veidi).

Nemiet véra, ka nav iespéjams dzést lauku Label ID (Etiketes ID), kas tiek izmantots
automatiskai identificésanai.
ii. Pozicijas lauki — atlasiet un velciet laukus redigésanas rati.

iii. Mainiet lauku platumu — velciet lodzinus jebkura lauka gala. (Lauku augstumus iestata
teksta fonta izmers.)
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Ja iestatitais lauka platums nav pietiekami gars, lai noraditu vértibu uz konkrétas etiketes,
kad ta tiek izmantota, teksts tiek saisinats un tiek pievienota daudzpunkte, lai bitu skaidrs,
ka ir veikta saisinasana.

6 Lauka Label ID (Etiketes ID) izmérus nedrikst maintt — laukam ir jasaglabajas noklusgjuma
iestatijuma, lai to varétu nolasit apstrades modula attelveidotajs.

iv. lestatiet teksta rekvizitus — atlasiet lauku un sadala Text properties (Teksta rekviziti)
iestatiet ta fontu un fonta lielumu, stilu un nozZimigumu. lestatiet arf lauka teksta
lidzinajumu.

6 Nedrikst maintt lauka Label ID (Etiketes ID) izmérus — laukam ir jasaglabajas noklusgéjuma
iestatijuma, lai to varétu nolasit apstrades modula attélveidotajs.

5. Noklikskiniet Save (Saglabat).

6 Parliecinieties, ka ap lauku Label ID (Etiketes ID) ir briva vieta. Ja teksts no citiem laukiem skar $o lauku,
tas var traucét automatisko identificéSanu.

10.3.1.3 Veidnes aktivizacija

1. Atlasiet veidni kreisaja pusé redzamaja ratr un noklikskiniet uz Activate (Aktivizét).
Veidne ir atziméta ar zilas krasas atzimi, ta noradot, ka tagad ta ir aktiva.
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10.3.2

Informacijas veidi

EtikeSu veidnes var konfiguret, lai paraditu jebkuru talak noradrto slaida informaciju, kas atlasita ekrana
Labels (Etiketes) redzamaja dialoglodzina Choose fields (Atlastt laukus).

Neviena veidné nevar dzést lauku Label ID (Etiketes ID), kas tiek izmantots automatiskai identificésanai.
Tas tiek paradits svitrkoda vai burtciparu rakstzimju veida atkariba no sistémas iestatijuma.

Lauks

Apraksts

Lietas ID

Slaida lietas ID (N.B. nevis lietas numurs — skatit 6.3.2 - Lietu
identifikatori).

Slaidu izveidoja

Tas personas lietotajvards, kura izveidoja slaidu, vai nepiecieSamibas
gadijuma “LIS"

Denaturacijas protokols

Denaturacijas protokola saisinatais nosaukums.

2. denaturacijas
protokols

Otra denaturacijas protokola salsinatais nosaukums (var bt
nepiecieSams divkarsas iekraso$anas protokolos).

Dozesanas tilpums

100 pL vai 150 pL dozesanas tilpums.

Arsta komentars

Komentars norikojosajam arstam, kas ievadits BOND sistéma (skatit
6.4 - Arstu parvaldidana).

Arsts

Norikojosa arsta vards, uzvards.

EIER protokols

Enzimu protokola saisinatais nosaukums.

2. EIER protokols

Otra enzimu protokola saisinatais nosaukums (var bt nepiecieSams
divkarsas iekrasosanas protokolos).

lestade

lestades nosaukums, kas ievadits administracijas klienta lietotnes
ekrana Laboratory settings (Laboratorijas iestatijumi) lauka Facility
(lestade) — skatit 10.5.1 - Laboratorijas iestatijumi.

HIER protokols

HIER protokola saisinatais nosaukums.

2. HIER protokols

Otra HIER protokola saisinatais nosaukums (var bt nepiecieSams
divkarsas iekrasosanas protokolos).

Hibridizacijas protokols

ISH hibridizacijas protokola saisinatais nosaukums.

2. hibridizacijas protokols

Otra ISH hibridizacijas protokola salsinatais nosaukums (var bt
nepiecieSams divkarsas iekrasosanas protokolos).

LIS arsta komentari

LIS-ip sistemas — komentars arstam LIS sistema.

LIS arsts

LIS-ip sistémas — arsta vards un uzvards.

LIS atsauce [2-8]

BOND sistema importéto LIS slaidu rekviziti.
Skatiet 11.2.6 - LIS slaidu datu lauki.

Markieris Primaras antivielas vai zondes saisinatais nosaukums vienkarsas
iekrasosanas, paralélas divkarsas iekrasoSanas vai secigas divkarsas
iekrasosanas protokolos.

2. markieris Divkarsas iekrasoSanas protokola otra cikla primaras antivielas vai

zondes salsinatais nosaukums.

Pacienta komentars

Lietas komentars (skatit 6.3.3 - Lietas pievienosana).
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Lauks

Apraksts

Pacients

Pacienta vards, uzvards.

SagatavosSanas protokols

Sagatavos$anas protokola saisinatais nosaukums.

Publiskais nosaukums

LIS-ip sistemas vienkarsas iekrasosanas vai divkarsas iekrasoSanas
protokola pirma cikla primaras antivielas vai zondes publiskais
nosaukums (skatit 11.2.4 - Publiskie markieru nosaukumi).

2. publiskais nosaukums

LIS-ip sistemas divkarsas iekrasoSanas protokola otra cikla primaras
antivielas vai zondes publiskais nosaukums (skatit 11.2.4 - Publiskie
markieru nosaukumi).

Slaida komentars

Slaida komentars (skattt 6.5.2 - Slaida izveidosana).

Slaida dati

Etiketes drukasanas datums (Tsais formats atbilstosi Windows
regionalajas un valodas opcijas (Control Panel (Vadibas panelis)
iestatrtajam).

Slaida ID (OCR rezims)

4 rakstzimes gars burtciparu slaida ID, kas ir unikals slaida ID BOND
sistéma. STir pirma etiketes ID dala.

Slaida ID (svitrkoda
reZims)

8 ciparu slaida ID, kas ir unikals slaida ID BOND sistéma.

Slaida prioritate

LIS-ip sistemas — slaida prioritates statuss.

lekrasosanas rezims

Vienkarsas iekrasosanas, divkarsas iekrasosanas, diagnostikas vai
teranostikas slaids.

lekrasosanas protokols

Vienkarsas iekrasosanas vai divkarsas iekrasosanas protokola pirma
cikla saisinatais nosaukums.

2. iekrasosSanas
protokols

Divkarsas iekrasoSanas protokola otra cikla saisinatais nosaukums.

Audu veids

Testéjamie audi vai pozitivie, vai negativie kontroles audi. BOND druka
“(-)" negativajiem kontroles audiem un “(+)” — pozitivajiem kontroles
audiem, savukart testa audiem tas nedruka apziméjumus.
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10.4 BDD

Izmantojiet ekranu BDD update (BDD atjauninasana), lai atjauninatu BOND datu definicijas un izveidotu
notikumu registracijas failus.

3 4 5
BDD update
Leica Biosystems periodically distributes BDD (BOND Dzla Definitions) updates on the web site, e.9. to add newly released reagents.
2 File selected:
Import satus: Successful
Update log
1
23-Aug-13 11:30:52 AM Information Test management Finished
ZaAug 13 11305220 St
Aug13 M3T49A  Infomation  Inssument management  Finshed
23-Aug-13 11:31:49 AM Information Case management Started
23-Aug-13 11:31:49 AM Information Case management Finished
23-Aug-13 11:31:49AM  Information  Rules management Started
DAug1INIAIAM  Infomation  Rulss management  Finshed
23-Aug-13 11:31:49 AM Information Import SQL scripts Started
23-Aug-13 11:31:50 AM Information Import SQL scripts Finished
23-Aug-13 11:31:50 AM Information Label management Started
23.Aug-13 11:31:51 AM  Information  Label management Finished
DAug13 BEAAN  Informaion  BOD update Finihed
6.
Apzimé&jumi Apzimeéjumi
1 BDD atjauninajumu zurnals 5 Load (lelade)
2 Atlasftais BDD atjauninajumu Lai instalétu BDD
fails atjauninajumu failu lauka,
o noklikskiniet kreisaja pusé
3 BDD atjauninajumu progresa
josla un statuss 6. Export audit trail (Eksportét
o notikumu registracijas
4 Brows'»e (Parlukf)t) o datus)
At.rodlet BDD.atJaumTaJumu Noklikskiniet, lai izveidotu
faﬂg u_n_ atveilet lauka notikumu registracijas failus
kreisaja pusé —10.4.2 - Notikumu
registracija
Attéls 10—-6: Ekrans BDD update (BDD atjauninasana
Skatit:

« 10.4.1 - BDD atjauninajumi
o 10.4.2 - Notikumu registracija
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10.4.1 BDD atjauninajumi

Leica Biosystems periodiski izplata BDD (BOND datu definiciju) atjauninajumus timekla vietng, pieméram,
lai pievienotu jaunizlaistos reagentus. BDD atjauninajumu failiem BOND 6.0 ir paplasinajums “*.bdd”.
Instal&jiet Sos atjaunindjumus no ekrana BDD update (BDD atjauninajumi).

daZadus attiecigajos regionos spéka eso$os noteikumus. Noteikti instalgjiet
savam regionam atbilsto$o atjauninajuma failu (dialoglodzina About BOND (Par
BOND) ir redzama regiona informacija, skatit 3.9 - Par BOND). Ja neesat
parliecinats(-a) par to, kuru failu izmantot, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

2 Dazadiem pasaules regioniem ir atskirigi BDD atjauninajumu faili, kas atspogulo

BDD atjauninajumu var instalét jebkura laika.

1. Lejupieladgjiet atjauninajuma failu BOND kontrollerim (vai arT jebkuram BOND terminalim
BOND-ADVANCE sistémas).

2. Administracijas klienta lietotné atveriet ekranu BDD update (BDD atjauninajumi).

3. Noklikskiniet uz opcijas Browse (Parlukot) un Windows dialoglodzina Open (Atveért) atrodiet
atjauninajuma failu.

4. Noklikskiniet uz opcijas Open (Atveért), lai lauka blakus ekrana aug$éjam kreisajam stirim paradrtu
BDD failu.

5. Noklikskiniet uz opcijas Load (leladét), lai atjauninatu definicijas ar jaunajiem datiem.

6. Zinojumi tiek ierakstiti Update Log (Atjauninajumu Zurnala), norisinoties atjauninasanas procesam.
Kad atjauninasana ir pabeigta, beigu rinda tiek paradits statuss “BDD update: Finished” (BDD
atjauninajums: pabeigts), un augsgjas rits progresa josla ir redzams statuss “Successful”
(Veiksmigs).

Vienigais veids, ka noskaidrot, vai BDD atjauninajums ir veiksmigs, ir aplikot ekranu BDD update (BDD
atjauninajums). Vienigais veids, ka noskaidrot, vai BDD atjauninajums ir veiksmigs, ir aplikot ekranu BDD
update (BDD atjauninajums). Sis process aiznem tikai dazas mindtes, tadé| més iesakam uzgaidtt, lidz
tiek pabeigta atjauninasana, un péc tam pariet uz citu ekranu.

Ja atjauninasana nav izdevusies, datu definicijas tiek atjaunotas stavokli pirms atjauninajuma, un
atjauninajumu Zurnala tiek veikts attiecigs ieraksts. Ja atjauninasana neizdodas, sazinieties ar klientu
atbalsta dienestu.
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10.4.2 Notikumu registracija

Jis varat izveidot visu sistéma veikto izmainu notikumu registraciju, tostarp to, kurs un kad veicis
izmainas. Notikumu registracijas dati tiek ierakstiti vairakos CSV failos, katra ierakstot at$kirigu

informacijas kategoriju. Faili tiek saglabati mapé: BOND Drop-box\\Audit\\YYYMMDD-HHmmss
kontrollerr.

Lai izveidotu notikumu registracijas failus, veiciet talak noraditas darbibas.

1. Atveriet ekranu BDD update (BDD atjauninasana) un noklikskiniet uz opcijas Export audit trail
(Eksportét notikumu registraciju).

2. Atlasiet opciju All data (Visi dati), lai veidotu parskatus par visam izmainam visa sistémas
ekspluatacijas laik3, vai opciju Custom date range (Pielagots datumu diapazons), lai noteiktu
konkrétu periodu, péc tam atlasiet datumu From (No) un To (Lidz) un laiku.

3. Noklikskiniet uz opcijas Export (Eksportét).
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10.5 lestatijumi

Ekrana Settings (lestatijumi) ir pieejami visparigi laboratorijas méroga BOND sistémas (Laboratory
settings (Laboratorijas iestatfjumi)) un noklusg&juma lietu un slaidu iestatijumi un darbpliismas opcijas
(Case and slide settings) (Lietu un slaidu iestatijumi)).

e 10.5.1 - Laboratorijas iestatijumi
e 10.5.2 - Lietu un slaidu iestatijumi
e 10.5.3 - Datubazes dublejumi

10.5.1 Laboratorijas iestatijumi

lestatiet visparigas laboratorijas iespéjas riitl Laboratory settings (Laboratorijas iestatijumi).

Settings
Laboratory settings
Facility: Tissue Test Labs | 1
Play welcome 2
Always dip test
Ready-to-use reagents
Reagent systems 3
Open containers
Database Backup
24-hr scheduled backup at (hrs) : 1:00 AM B 4
|5
Last backup failed | 6'
Apziméjumi Apzimejumi
1 Facility (lestade) 4 24-hr scheduled backup at (hrs) (24
lerakstiet savas laboratorijas nosaukumu, stundu dublésana ieplanota plkst. (h))
kas paradisies parskatos lestatiet laiku ikdienas automatisko

datubazes dubl&jumu veik$anai (24 stundu
laika formata) — skatit 10.5.3 - Datubazes
dubléjumi.

2  Play welcome (Atskanot sveiciena
zinojumu)
BOND programmaturas startéSanas laika
atskano sveiciena zinojumu 5 Back up now (Dublét talit)

Nekavejoties sakt datubazes dublesanu —

3 Always dip test (Vienmer veikt 8 o=
10.5.3 - Datubazes dublgjumi.

iegremdésanas testu)

AtzZiméjiet, lai pirms katras sérijas 6. Informacija par pédgjo dublésanu vai
apstrades noradrtajiem reagentu progresa josla, kameér tiek veikta
konteineru veidiem tiktu veikts dublésana.

iegremdésanas tests — skatit
8.3.1 - Reagenta tilpuma noteikSana
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Attéls 10-7: Ekrana Settings (lestatijumi) riiti Laboratory settings (Laboratorijas iestatijumi)
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10.5.2 Lietu un slaidu iestatijumi

Lietu un slaidu iestatijumi |auj iestatit $adus parametrus:

« vairaku konfiguréjamu vertibu noklus€juma vértibas lietu un slaidu izveidoSanai,
« darbplusmas opcijas lietu un slaidu izveidoSanai.

Lietu un slaidu opciju aprakstus skatit Attéls 10—8 un Attéls 10-9.

Case settings
1 | Default preparation: *Dewax ‘
2 | Default dispense volume: 150 pL n
3 | Create impromptu cases or slides: Cases and slides n
4 | Processed case lifetime: 30| (days)
5 | Create daily case
Apziméjumi Apzimé&jumi
1 Default preparation (Nokluséjuma 4 Processed case lifetime (Apstradatas
sagatavosana) lietas miizs)
Noklusejuma sagatavosanas protokols Dienu skaits, kura lieta saglabajas
jaunam lietam. ekrana Slide setup (Slaidu iestatisana)

péc lietas pedéja slaida apstrades —

2 Default dispense volume b oo
skatit 6.3.4.2 - Apstradatas lietas

(Nokluséjuma dozésanas tilpums)

. _ . darbmuzs.
Noklusgjuma dozésanas tilpums
jaunam lietam. 5 Create daily case (Izveidojiet ikdienas
lietu)

3 Create impromptu cases/slides

(Improvizéta lietu/slaidu izveide) Katru dienu automatiski izveido vienu

lietu visiem Saja diena apstradatajiem
slaidiem — skatit 6.3.7 - Ikdienas lietas
opcija.

lestata opcijas, lai izveidotu lietas
un/vai slaidus péc slaidu ielades —
skatit 6.8.2 - Slaidu identificéSanas
iekarta iespégjas.

Attels 10-8: Lietas iestatijumi riti Case and slide settings (Lietu un slaidu iestatijumi)
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Slide settings
1 Staining mode: Single n
Force printing in BOND v 3
2 BOND label ID OCR
+ Barcode
Apzimejumi Apzimejumi
1  Staining mode (lekraso$anas reZims) 3 Force printing in BOND (Piespiedu

Jaunu slaidu noklus&juma iestatijums drukasana BOND)
— skatit 6.5.2 - Slaida izveidoSana. Atlauj apstradat tikai slaidus ar

etiketem, kas izdrukatas BOND — skatit
6.8.2 - Slaidu identificéSanas iekarta
iespégjas.

2 BOND label ID (BOND etiketes ID)

lestata primaro etikesu identifikatorus
slaidiem, kas izveidoti BOND ka
viendimensijas vai divdimensiju
svitrkodi vai burtciparu teksts (OCR).

Attéls 10-9: Slaidu iestatijumi riitt Case and slide settings (Lietu un slaidu iestatijumi)

10.5.3 Datubazes dublejumi

Datubaze tiek glabata svariga pacientu informacija, un ta ir nepiecieSama pareizai BOND sistémas
darbibai. Tadé|, lai nodrosinatu datu bazes atkop$anu tas bojajuma gadijuma, BOND sistémai ir
automatiska un manuala dubléjumu sistéma:

» automatiski ikdienas dublgjumi,
« “manuali”, dubléjumi péc pieprasijuma.

Visi dubléjuma faili tiek saglabati sts BOND kontrollera mapes apak$mapés:
B:\\BOND Drop-box\\Backups

Katram dubléjuma veidam tiek izveidotas divi faili, kuriem vienmeér ir vienads nosaukuma formats:
[lestades nosaukums]_BOND_GGGG-MM-DD-HH-mm-ss,

kur iestades nosaukums ir identisks ar administracijas klienta lietotnes ekrana Settings (lestatijumi)
ievadrto (skatit 10.5.1 - Laboratorijas iestatljumi) (vai péc noklusgjuma tas tiek iestatits uz “lestade”, ja
nav ievadits iestades nosaukums). Nosaukums ietver dublésanas datumu un laiku. Galvenajiem
dubléjuma failiem ir paplasinajums “.dump”, un tiem ir ari Zurnala fails ar paplasinajumu “.log”.

Automatiska ikdienas dublésana tiek veikta laik3, kas iestatits administracijas klienta lietotnes ekrana
Settings (lestatijumi) (10.5.1 - Laboratorijas iestatijumi). Jaunakais dublésanas fails atrodas mapé
“Scheduled_Latest”. Ta tiek parvietota uz mapi “Scheduled_1_Days_0ld", kad tiek palaists nakamas
dienas dublgjums, un ta talak turpmakas sesas dienas (uz mapi “Scheduled_7_Days_0Id"), un péc tam ta
tiek dzesta.

DubléSana netiek veikta, ja planotaja dublésanas laika BOND kontrolleris ir izslégts. NodroSiniet, ka tiek
iestatits laiks, kad kontrolleris bus ieslégts un kad nav sagaidams, ka norisinasies sérijas apstrade.
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Manualu dublésanu var veikt jebkura laika (iznemot gadijumus, kad notiek automatiska dublésana)
administracijas klienta ekrana Settings (lestatijumi). Sadala Database backup (Datubazes dublésana)
noklikskiniet uz opcijas Backup now (Dublét tagad) (skatit 10.5.7 - Laboratorijas iestatijumi).

Kad dublésana pabeigta, dialoglodzina paradas attiecigs pazinojums. Dubléjuma un Zurnala faili tiek
saglabati mapé “Manual” (Manuali). Veicot nakamo manualo dublésanu, faili tiek parvietotas uz mapi
“Manual_Previous”. Faili tiek dzesti péc treSas manualas dublésanas, t. i., tiek saglabati tikai divu pedejo
manualo dublésanu dati.

Jebkura veida nesekmigas dublé$anas gadijuma funkciju joslas labaja pusé paradas ikona

(pa labi) gan administracijas klienta lietotné un kliniska klienta profila. Ikona turpina bt »
redzama, lidz veiksmigi tiek veikta dublésana. Ikonas paradisanas gadijuma méginiet veikt é 8]
manualu dublé$anu péc iespéjas atrak. Ja neizdodas veikt ari to, nekavéjoties sazinieties ar
klientu atbalsta dienestu.

Jo 1pasi vecakas BOND sistemas, kuras uzkrajies lielaks datu apjoms, periodiski parbaudiet, vai pietiek
vietas dublgjuma failiem. Parasti viens dubléjuma fails tiek dzests, kad tiek izveidota jauns, tadé|
izmantotais diska apjoms pieaugs ar relativi maziem soliem. Tomér kada bridi var bat nepiecieSama
papildu vieta uzglabasanai — Sada gadijuma sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Papildu drosibas labad regulari dublgjiet dublgjuma failus cita atrasanas vieta (arpus BOND kontrollera).
Ja iespéjams, organiz€jiet automatisku dubléSanu sadarbiba ar savu IT nodalu. Pretéja gadijuma kopégjiet
failus manuali reizi nedé|a (biezak laboratorijas ar augstu apriti). BOND kontrolleris darbina drosu FTP
serveri, lai IT nodala varétu pierakstities un lejupieladét dubléjuma failus no BOND Drop-box mapes,
izmantojot drosu FTP.

Datubazes atjaunos$anas nepiecieSamibas gadijuma sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
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10.6 Aparatura

Izmantojiet ekranu Hardware configuration (Aparatiras konfiguracija), lai konfigurétu apstrades modulus,
grupas (apstrades modulu grupas, kas tiek kontrol&tas no viena klienta profila) un slaidu uzlimju
printerus.

Aparaturas konfiguracija tiek veikta tris cilnés:

o 10.6.1 - Apstrades moduli
o 10.6.2 - Grupas
o 10.6.3 - Slaidu markétaji

10.6.1 Apstrades moduli

Apskatiet BOND sistéma esosos apstrades modulus un konfigurgjiet to lielapjoma reagentu konteinerus
cilné Processing modules (Apstrades moduli).

Ja apstrades modulis ir fiziski savienots ar BOND kontrolleri, izmantojot tikla kabeli, tas automatiski
paradas cilnes Processing modules (Apstrades moduli) kreisaja rati.

BOND kontrolleris |auj pievienot tikai saderigus apstrades modulus. Ja ir pievienots nesaderigs apstrades
modulis, tiek ekrana paradas ikona un kjidas zinojums (skatiet ikonu tabulu un to nozimi nakamaja
lappusé).

Atlasiet apstrades moduli, lai cilnes labaja pusé paradrtu ta informaciju. Pieskiriet apstrades modulim
unikalu nosaukumu un nepieciesamibas gadijuma atspéjojiet dazus beztaras konteinerus (skat.

10.6.1.1 - Lielapjoma reagentu konteineru atspg&josana). Saglabajot $os iestatijumus, apstrades modulis
tiek uzskatits par “ievaditu ekspluatacija”.

Tas saglabajas cilné ar tad, kad tas ir izslégts vai atvienots, [1dz jis partraucat to ekspluatét (skat.
10.6.1.2 - Apstrades modula ekspluatacijas partrauksana).
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T 2 3
Hard\vare configuration
Processiflg modules Pods; Slide labellers
3210123
%i BOND-IIl Bulk reagent configuration has been defined for the proc >ssing module.
EEND.\II #
D‘ Noemal
ek Serial N- 3210123
M212025 IP Address: 10.252.10.2:111
BOND-MAX
@ BOND-MAX #4 Type: BOND-II
M212053 Bulk container configuration
BOND-MAX
@ EQND-P.IA,X!?} — — — — — — — — —
o 0 o o T o A o R o R o Rl e Y
g o Z Z Z
TH_Max
Qo 1 2 3 4 65 6 7 8 9
F + canfig
4 5 6. 7.
Apzimejumi Apzimejumi
1  Visi pievienotie apstrades moduli. 6. Maintenance complete (Apkope
2 Paslaik atlasttais apstrades modulis — ta pabeigta)
informacija tiek radita ekrana labaja Noklikskiniet, lai atiestatitu datumu un
pusé. slaidu skaitu péc profilaktiskas apkopes

— skatit Profilaktiska apkope sadala
12 - TirSana un apkope (BOND-
[l un BOND-MAX).

7. Save (Saglabat)
Lai ievaditu ekspluatacija jaunpievienotu
apstrades moduli, jums ir jasaglaba
konfiguracijas iestatijumi. Lai saglabatu
apstrades modula konfiguracijas
iestatijumus, vispirms ir japarliecinas, ka
5 Lielapjoma konteineru konfiguracija — ir atbloketi visi ta slaidu iekrasoSanas
jus varat nonemt atzimi dazam stacijam, bloki.
ja tas netiks izmantotas — skatit
10.6.1.1 - Lielapjoma reagentu
konteineru atspéjosana talak

3  Atlastta apstrades modula sérijas
numurs, nosaukums (redigéjams), IP
adrese un instrumenta veids.

4  Decommission (Partraukt ekspluataciju)
Atlastta apstrades modula
ekspluatacijas partrauksana — skatit
10.6.1.2 - Apstrades modula
ekspluatacijas partrauksana talak

Attéls 10-10: Cilne Processing modules (Apstrades moduli) ekrana Hardware configuration (Aparatiras
konfiguracija)
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Ikonas blakus apstrades modula attéliem kreisaja ruti norada, kad moduli atrodas dazados stavok|os:

lkona Nozime lkona Nozime

P

£ Apstrades modulis nav @ Tiek veikti apstrades modula apkopes
pievienots. darbi.

Stikona tiek radita (kopa ar klidas
zinojumu) ari tad, ja pievienotais
apstrades modulis nav saderigs ar

BOND sistéemu.
—= | Apstrades modulis tiek E‘? Apstrades modulis nav sanémis
[I— inicializéts. lielapjoma reagentu konfiguraciju.
Noklikskiniet uz opcijas Save
(Saglabat), lai nosutitu konfiguraciju.
Paslaik tiek veikts apstrades G Apstrades moduli tika sanemta
modula serviss. lielapjoma reagentu konfiguracija.

10.6.1.1 Lielapjoma reagentu konteineru atspéjosana

Laboratorijas, kas neveic epitopu izguvi un/vai atvaskoSanu BOND sistéma, var atsp€jot attiecigos
konteinerus programmatura un iznemt tos no instrumenta. Péc tam Sajos konteineros nav jauztur
reagenti — tas paatrina instrumenta inicializaciju, jo nav nepiecieSams sagatavot skidumu padeves Iinijas
uz konteineriem. Lai atspéjotu lielapjoma konteinerus, riitt Bulk container configuration (Lielapjoma
konteineru konfiguracija) nonemiet tiem atzimi un noklikskiniet uz opcijas Save (Saglabat). Kad tiek
prasits, restartéjiet apstrades moduli, lai izmainas statos spéeka. Atspé&jotus konteinerus var dzest vai
atstat attiecigaja pozicija instrumenta.

10.6.1.2 Apstrades modula ekspluatacijas partrauksana

Ja jums vairs nav nepiecieSams apstrades modulis, partrauciet to ekspluatét, lai dzéstu to no cilnes
Processing modules (Apstrades moduli). Parliecinieties, ka apstrades modulis ir izslégts, péc tam atlasiet
to cilné Processing modules (Apstrades moduli) un noklikskiniet uz Decommission (Partraukt
ekspluataciju). Ja apstrades modulis joprojam ir pievienots grupai, péc ta ekspluatacijas partrauksanas
tas tiks automatiski dzeésts no grupas.

Lai atkartoti ievaditu apstrades moduli ekspluatacija, no jauna pievienojiet ta tikla kabeli.
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10.6.2 Grupas

Grupas ir apstrades modulu (un slaidu etikesu printeri) kopumi, ko var kontrolét no viena kliniska klienta
profila — skatit 3.1 - Sistémas arhitektura. lzveidojiet grupu pat vienas darbvietas instalacijam, kur visi
apstrades moduli tiek kontroléti no BOND kontrollera. Izveidojiet un rediggjiet grupas cilné Pods (Grupas).

1 2
Edware configuration
o roi Description Pod 1 3
i’:!l pg;t; Allocated processing modules Available processing modules
- QR
[« ] Fi ggﬁ'\gaﬁmx 4
ot Feit @{‘L %»m“
Allocated slide labellers Available slide labellers
=, ZDesigner TLP 3842
= =3
8 7. 6 5
Apziméejumi Apziméjumi
1  Visu grupu saraksts 6. Atlasitaja grupa ieklautie slaidu etikeSu
2 Apstrada modulus atlasitaj grupa. $o prln_tlerl.kN?kIuseju_mg prlnkter_ls ir atzZimets
pasu kartibu izmanto kliniskaja klienta — ?[)Zf') a251 rfjsas atzimi S_ at't_d 5
skatit 10.6.2.1 - Jaunas grupas 'I.'k. -1 7 Jaunas grupas lzveidosana
izveidosana talak. talak.
3 lzveletas grupas nosaukums un apraksts 7. F_)al‘z'la_”;_aﬂai't? grlupba ~ tas |_nformacua
(abi redigajami). tiek radita ekrana labaja pusé.
4  Visi apstrades moduli, kas nav iek|auti 8. Add pod (Grupas pievienosana)
grupas. Noklikskiniet, lai konfigurétu jaunu grupu -
o — . . skatit 10.6.2.1 - Jaunas grupas
5  Visi slaidu marketaji, kas nav ieklauti

grupas.

izveidoSana talak.

Dzest

Noklikskiniet ar peles labo pogu uz tuksas
grupas un noklikskiniet uz Delete (Dzést),
lai to dzéstu.

Attéls 10-11: Cilne Pods (Grupas) ekrana Hardware configuration (Aparatiras konfiguracija)
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Lai apstrades moduli bitu pieejami ieklausanai grup3, konfiguréjiet tos cilné Processing modules
(Apstrades moduli) (skatit 10.6.1 - Apstrades moduli). Lai slaidu markeétaji bitu pieejami ieklausanai
grup3, konfiguréjiet tos cilné Slide labelers (Slaidu markétaji) (skattt 10.6.3 - Slaidu markétaji).

10.6.2.1 Jaunas grupas izveidoSana

1.
2.
3.

5.

Noklikskiniet uz opcijas Add pod (Pievienot grupu).
levadiet unikalu grupas nosaukumu un péc izvéles pievienojiet aprakstu.

Ratr Available processing modules (Pieejamie apstrades moduli) (augséja labaja stiiri) atlasiet

apstrades modulus un noklikSkiniet uz virziena pa kreisi vérstas bultinas pogas , lai tos
pievienotu riitl Allocated processing modules (Pieskirtie apstrades moduli) (augs$éja kreisaja star).
Vairaku instrumentu pievieno$anas gadijuma pievienojiet tos tada seciba, kada vélaties, lai cilnes
tiktu paraditas kliniska klienta profila, pieméram, ja jis vispirms atlasat instrumentu A un otru
instrumentu B, tad panell instruments A tiks radits virs B; savukart cilnés System status (Sistémas
statuss) atlasiet grupai pieslégtos klientus. Lai parkartotu apstrades modulu secibu, dzésiet tos,

izmantojot virziena pa labi vérsto bultinas pogu un péc tam pievienojiet tos pareiza seciba.

R{tT Available slide labelers (Pieejamie slaidu markétaji) (apaks$éja labaja stir) atlasiet vienu vai
vairakus slaidu etikesu printerus un pievienojiet tos ritij Allocated slide labelers (Pieskirtie slaidu
marketaji) (apakseja kreisaja star).

Vairaku printeru pievienoSanas gadijuma visi printeri ir pieejami atlasiSanai, drukajot slaidus.
lestatiet noklus€juma printeri, veicot labo klikski, un noklikskinot uz opcijas Set as default printer
(lestatit ka noklusgéjuma printeri). Noklusgjuma printeris ir atziméts ar zilas krasas atzimi.

Noklikskiniet Save (Saglabat).

Lai dzéstu grupu, dzésiet visus apstrades modulus un printerus, péc tam kreisaja ruti noklikskiniet ar
peles labo pogu uz grupas un noklikskiniet Delete (Dzést).
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10.6.3 Slaidu markeéta;ji

BOND sistemas izmantotie slaidu marketaji janovieto, jaidentificé un jaaktivizé administracijas klienta
lietotnes ekrana Hardware configuration (Aparatiras konfiguracija) cilné Slide labelers (Slaidu markétaji).

Tas lauj ieklaut tos grupas (skatit 10.6.2 - Grupas).

1 2 3

Hafdware configutation

Procpssing modules Pods Slide labellers

Display name: ZDesigner TLP 3842

=4 ZDesigner TLP 3842

Printer name: ZDesigner TLP 3842

g:] ZDesigner TLP 3342 Host name:

Zebra TLP3842 -

Printer type:

o m

4

Apziméjumi

Apziméjumi

1  Saraksts ar visiem slaidu markétajiem.

2 Paslaik atlasrttais slaidu markétajs — ta
informacija tiek radita ekrana labaja
puseé.

3  Slaidu etikesSu printera informacija —
skatit 10.6.3.1 - Slaidu etikeSu printera
dati talak.

4  Add printer (Pievienot printeri)

Noklik$kiniet, lai pievienotu jaunu slaidu
markétaju — konfiguréjiet to ekrana
labaja puse.

Attéls 10-12: Cilne Slide labelers (Slaidu markétaji) ekrana Hardware configuration (Aparatiras
konfiguracija)

Lai no jauna pievienotais slaidu markétajs butu pieejams ieklauSanai grupa, noklikskiniet uz Add printer
(Pievienot printeri) un péc tam ekrana labaja pusé ievadiet informaciju par printeri.

Ne visas instalacijas pastav grupas. Ja nepastav neviena grupa, noklus€juma printeris ir pirmais printeris

saraksta.
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Ja slaidu markétajs tiek aizstats, jums nav japievieno jauns markétajs — jus varat aizstat veca markeétaja
informaciju ar jauna markétaja informaciju.

Lai dzestu markeétaju no saraksta, noklikskiniet ar peles labo pogu uz ta un atlasiet Delete (Dzést).

10.6.3.1 Slaidu etikeSu printera dati

BOND sistémai ir nepiecieSama turpmak noradita informacija par katru slaidu etikesu printeri.

« Displeja nosaukums: markeétaja nosaukums, kas paradas BOND programmatira
« Printera nosaukums: Windows izmantota printera nosaukums

Printera nosaukums BOND-ADVANCE instalacijas faktiski ir printera parametrs Share name
(Koplietosanas nosaukums), kas noradits dialoglodzina Windows Printers and Faxes (Printeri un faksi).

« Resursdatora nosaukums: atstajiet tuksu, ja vien tas nav Zebra printeris (pieméram, ZDesigner
TLP 3842) BOND-ADVANCE instalacija — tada gadijuma ievadiet ta terminala datora nosaukumu,
kuram piesaistits slaidu markeétajs.

Parametrs Computer name (Datora nosaukums) ir atrodams Windows dialoglodzina System (Sistéma)
(skatit Attels 10-13).

Compuler name, domain, and workgroup setings

Compuiter nama: CaRAFISTL | #§ Change setings
) Full compuser name; CERARFIS-T1 )

Computer description: Lica BOND Teminal PC [Leica BOMD)

Workgroup LEICA

Attéls 10-13: Datora nosaukums Windows sistémas dialoglodzina

« Printera veids: printera modelis (piemé&ram, ZDesigner TLP 3842)
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10.6.3.2 Testa etikesu drukasana

Lai parbaudrttu drukas izlidzinajumu, rikojieties talak izklastitaja veida.

1. Administracijas klienta lietotné atveriet ekranu Labels (Etiketes).
2. Kreisaja panell atlasiet etiketi un noklikskiniet uz opcijas Print (Drukat).

Bm—
S m e m
e | 103456787
| 12/12/2016
. *mARK(1)
Mr. J. Citizen :
HG A (+) ;
Dr. Jones :
E3E3 EEED En

Attéls 10-14: Testa etiketes drukasana

3. Dialoglodzina Select a Printer (Atlasit printeri) atlasiet attiecigo printeri un noklikskiniet uz opcijas
Print (Drukat).

4. Atkartojiet 3. darbibu, tris l1dz piecas reizes. Parliecinieties, ka visas rakstzimes ir skaidri un precizi
uzdrukatas uz etiketes.

5. Ja attela novietojums uz etiketes nav pareizs, skatiet Zebra printera kalibracijas pielagosana
224. Ipp. vai Kognitiva printera kalibracijas pielagoSana 229. Ipp..

Zebra printera kalibracijas pielagosana

6 ST procediira attiecas uz abiem Zebra printeru veidiem: TLP 3842 un GX430t. Pastav dazas atskiribas, kas
ir aprakstitas attiecigajos iestatijumos.

ﬁ BOND-ADVANCE instalacijas gadijuma veiciet talak aprakstito procediru BOND-ADVANCE terminali.
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1. Windows uzdevumjosla noklikskiniet uz pogas Start (Sakt) un atlasiet Devices and Printers
(lerices un printeri).

2. Noklikskiniet ar peles labo pogu uz printera ikonas (pieméram, ZDesigner TLP 3842) un atlasiet
Printer Properties (Printera rekviziti).

Sistéma atver dialoglodzinu Printer Properties (Printera rekviziti), ka paradits Attéls 10—15.

ity TDesigner TLF 3842 Properties x|

Mgdek IDesigner TLP 3842

| Features
Color: Me Paper available:
Double-sided: Mo User defined =]
Staple: Unkncsn Bamd Shde Label
Speed: Unknoam
Meaximurm resclution: 300 dpi Je

Preferences... | Primt Test Page |

N P

Attéls 10—-15: Printera rekviziti
3. Atlasiet cilni Advanced (Paplasinatie).
x|

Frinter Settrgs | Socks | Langusge | Bamode Forts | Command Forts | About |
% Blways awailablg
™ Available frem

Priarity: 1 El:
Drier |zDesigner TLP 3842 x| e Driver...

1% Spoel print documents so progrem finishes peinting faster

™ Start prinding after last page is spooled
F Start printing jmmediately

" Print garecthy to the printer

[™ Hold mismatched documents

Ird Print spocked documents first

[~ Eeep printed documents

[+ Enable advanced printing features

Prirtting Defaults... Prigt Processor.. | SeparstprPage.. |

N R

Attéls 10-16: Printera rekviziti — cilne Paplasinatie
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4. Noklikskiniet uz pogas Printing Defaults... (Drukas noklus&juma parametri...).
Sistéma atver dialoglodzinu Printing Defaults (Drukas noklusgéjuma parametri), ka paradits Attéls

10-17.
-
x|
Barmode: Fonts If@mdl'm

Socks [Uemr define |
Pacer Fommant

Con (] w

e -
U e

Sre

Wicth 24,00

Height 15.50

0K e D

Attéls 10-17: Drukas noklusé&jumi

0 Sis dokuments attiecas uz printera iestatfjumiem milimetru izteiksmé.

Tade| iestatiet papira formatu uz mm.
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5. Nolaizamaja saraksta Stocks (Krajumi) atlasiet “BOND Slide Label” (BOND slaida etikete).

6. Atlasiet cilni Stocks (Krajumi).

iy FOesigener TLF 2A43 Printing Defaults

Barooade Foris
Custom Commands

Diefired siocks

—

Sinck descnption
Bond Shde Label

Deescrpbion

Define your own sbel siock here and seee t for future use. Each
stock stones label dimensions and some prinber settings:

I
| impot/Epon semings |
Opsors | Advanced Sstup | Dihesng

x|

Command Fonts
Tm | Abow
Hogko Privter Memory |

Mew.. (| Qerge. | ) Dewe |
"\-\_\_\_‘_-___'_'_‘_,_P'-.
ok | caes | mow | He |

Attéls 10-18: Drukas noklus&jumi — cilne Stocks (Krajumi)

7. Noklikskiniet uz pogas Change...

(Maintt...).

Sistéma atver logu Define Stock (Noteikt krajumus), ka paradits Attéls 10-19.

Pirms iestatijumu mainiSanas ieteicams iestatit printeri noklus€juma iestatijumos, ka redzams
talak esosaja tabula, un izdrukat dazas testa etiketes.

TLP 3842 GX430t
Etiketes platums 24,00 mm 40,00 mm
Etiketes augstums 15,50 mm 15,00 mm
Neapdrukajama zona — pa 0,00 mm 4,50 mm
kreisi
Neapdrukajama zona — pa 1,50 mm 0,00 mm
labi
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2

Name

Bond Side Label

Attéls 10—19: Dialoglodzins Define Stock (Noteikt krdjumus)
« Jair nogriezta kreisa mala, iedala Unprintable area (Neapdrukajama zona) nedaudz samaziniet
vertibu lauka Right (laba puse), pieméram, no 1,50 mm [idz 1,00 mm.

« Jair nogriezta laba mala, iedala Unprintable area (Neapdrukajama zona) nedaudz palieliniet
vertibu lauka Right (laba puse), pieméram, no 1,50 mm [idz 2,00 mm.

8. Noklikskiniet uz OK (Labi).
9. Atkartojiet etikeSu drukasanas un pielago$anas procediry, lidz iegistat pienemamu informacijas
izvietojumu uz etiketes (teksts nav nogriezts).

6 Jus varat sanemt k|udas pazinojumu Krajumu nosaukumu jau izmanto sistémas veidnu datubaze
péc noklikkinasanas uz OK (Labi). Saja gadijuma dialoglodzina Define Stock (Noteikt krajumus)
mainiet parametru Name (Nosaukums), ka paradits Attéls 10-20, un péc tam noklikskiniet uz OK
(Labi).

11

{Bond Side Label 1|

Optiens
E.h'_ |' Ill
Speed |'5-: 'rl meny

Attéls 10-20: EtikeSu krajumu pardévesana
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Kognitiva printera kalibracijas pielagoSana

ﬁ BOND-ADVANCE instalacijas gadijuma pierakstieties BOND-ADVANCE kontrolleri ka informacijas panelt
BONDDashboard. Ja panelis tiek radits paslaik, nospiediet Alt+F4, lai to aizvertu.

1. Windows uzdevumijosla noklikskiniet uz pogas Start (Sakt) un atlasiet Devices and Printers
(lerices un printeri).

2. Veiciet labo klikski uz printera ikonas (pieméram, Cognitive Terminal 1) un atlasiet opciju Printer
Properties (Printera rekviziti).

See whal's printing
Set as default printer

Attéls 10-21: Atlasiet printera rekvizitus

Neatlasiet opciju Printing Preferences (Drukas preferences) — dialoglodzini ir identiski, bet
iestatijumi netiek atjauninati pareiza veida.

Sistéma atver dialoglodzinu Cognitive Printer Properties (Cognitive printera rekviziti), ka paradits
Attels 10-22.

[ Cognitive Cxi 3 inch 300 DPT TT Properties

Prrter Settrgs | Stocks | Forts | Command Forls | Abot |

Location: I
Comment: ‘
Migdek Cognitive Cui 2 inch 300 DPITT
Features
Codor: Mo Paper aailable:
Double-sided: Mo Urar dafinad =]
Staple: Unkncewn Bomd Slide Labell
Speed: Unknoam
laximurm resolution: 300 dpi j
Preferences... I Primt Test Page I

Attéls 10-22: Cognitive printera rekviziti
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3. Atlasiet cilni Advanced (Paplasinatie).
Sistéma atver cilni Advanced (Paplasinatie), ka paradits Attéls 10-23.

I Cognitive Cxi 2 imch 300 DPT TT Properties x|

Printer Seftrgs | Socks | Langusge | Barcode Forts | Command Forts | About |

% (Always svailable

™ Availsble frem 2400 AM s DL F 00 AM 3
Priority: 1 3:

Diriyer: |'.'.c|gni1i'\re Cxi 2 inchi 300 DRI TT :J Neyy Driver...

1+ Gpacl print docurments so progrem finishes prinking faster
™ Start prindireg after last page is spooled
% Start prinding imimiediately

{~ Pring grectly to the printer

[~ Held mismstched docurnants

I3 Print spocled documents first

[~ Eesp printed documents

[# Enable advanced printing features

Prirting Defeults.. Pript Processor. I Separstgr Page.. |

oK | Cawest | s | ke |

Attéls 10-23: Cilne Advanced (Paplasinatie)

230 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 Lietotaja rokasgramata (NAV PAREDZETA ASV un Kinai) Parsk. A05



10. Administracijas klienta profils (BOND kontrollert)

4. Noklikskiniet uz pogas Printing Defaults... (Drukas noklus&juma parametri...).
Sistéma atver dialoglodzinu Printing Defaults (Drukas nokluséjuma parametri), ka paradits Attéls
10-24.

]

Command Forts | Custom Commands | Import/Expot settrgs | About |
Opsons | Agvanced Setup | Dahesng | Stocks | Barcode Fores

|;.|l.'4'u]rul:r.r-|'- Cxi 2 inech 300 DPT TT Primting Defaslts

Seftngs
Ho. 0¥ Copes: I'I
Speed: L i
Doy 1
Socks | Liser defined =
Fager Fomat
—. I+ podrad
— ™ landscaps
e L
- |
Wiidth: |?? ]
imighe: |'E ]
Lrprriishies Arsa
Laft: |I: oo Tap |:I-I-
Faght: |I'.' ] [Eosom |:I-:l:-

ok | caes | ek | Hee |

Attéls 10—24: Dialoglodzins Print Defaults (Nokluséjumu drukasana)

0 Sis dokuments attiecas uz printera iestatfjumiem milimetru izteiksmé.

Tade| iestatiet papira formatu uz mm.
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5. Nolaizamaja saraksta Stocks (Krajumi) atlasiet “BOND Slide Label” (BOND slaida etikete).
6. Atlasiet cilni Stocks (Krajumi).

I:.ll._-l'ntrlltrﬂ" Cxi 2 iechi 300 DT TT mm

Options | Advanced Selup | Dihesng  Stocks | Barcode Fonts

Disfred focks
| Bond Shde loboed |

Stock desceiphion
Band Shde Labal

Dl=scrpbion

Diesine ypour cwn kbl sinck: Fene and save i for fubure use. Eachi
sinck sbores label cimensions and some prinber setiings

Hew.. m Deete |

S
Ok | cows | mew | Hew |

Attéls 10-25: Drukas nokluséjumi — cilne Stocks (Krajumi)
7. Noklikskiniet uz pogas Change... (Mainit...).
Sistéma parada dialoglodzinu Define Stock (Noteikt krajumus), ka paradits Attéls 10-19.

21

MName

[Bond Side Label

Attéls 10-26: Dialoglodzins Define Stock (Noteikt krajumus)
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« Jair nogriezta kreisa mala, iedala Unprintable area (Neapdrukajama zona) nedaudz samaziniet
vertibu lauka Right (laba puse), pieméram, no 0,50 mm [idz 0,30 mm.

« Jair nogriezta laba mala, iedala Unprintable area (Neapdrukajama zona) nedaudz palieliniet
vértibu lauka Right (laba puse), pieméram, no 0,50 mm lidz 0,70 mm.

« Jair nogriezta augse€ja vai apakséja mala, skatiet Pielagojiet vertikalo etiketes novietojumu printert
Cognitive Cxi Printer 234. lpp..

8. Noklikskiniet uz OK (Labi).

ﬁ Jus varat sanemt klidas pazinojumu Krajumu nosaukumu jau izmanto sistéemas veidnu datubaze
péc noklikkinasanas uz OK (Labi). Saja gadijuma dialoglodzina Define Stock (Noteikt krajumus)
mainiet parametru Name (Nosaukums), ka paradits Attéls 10-27, un péc tam noklikskiniet uz OK
(Labi).

Define Stock 7] x|

Name

P, ks, A TP g sl

Attels 10-27: EtikeSu krajumu pardéeveésana

9. lzdrukajiet etiketi, lai parbauditu rezultatu. Atkartojiet procediiru, l1dz iegiistat pienemamu
informacijas izvietojumu uz etiketes (teksts nav nogriezts).
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Pielagojiet vertikalo etiketes novietojumu printeri Cognitive Cxi Printer

Ja etikete ir novietota parak augstu vai zemu, dialoglodzina Printing Defaults (Drukas noklusgjuma
parametri) atlasiet cilni Advanced Setup (Papildiestatijumi), ka paradits Attéls 10-28.

o0 OF § 0 e il

Emruﬁfm;lﬁm(mﬂlth‘Ewtmlhll
Ogions  Advanced Sshup | [Mhesng | Socks | Barcode Forta

Pend Mode

" Dimct Thermal & [Themal Tarefed
Sersor Type

+ Gap " Back B " Mons
Praseri Label

™ [isabde Setings Sent 1o e Printer

Print. Faeschtion [30 =| ORA
Graphac Options
¥ Dwmct Pant ™ Storing Graghic
Espant Lshed Foemat b Printer
" RAM ¥ FLASH
Dalimiter =
More Sattngs:

(o] _ow |_om |_w |

Attéls 10-28: Cilne Advanced Setup (Paplasinatie iestatijumi)

« Jair nogriezta augséja mala, iedala Present Label (Pasreizéja etikete) nedaudz palieliniet
parametra Distance Advance (Attalums pirms teksta) vértibu, pieméram, no 0,00 mm lidz 1,00 mm.

« Jairnogriezta apakséja mala, iedala Present Label (Pasreizéja etikete) nedaudz palieliniet
parametra Distance Reverse (Attalums péc teksta) vertibu, pieméram, no 0,00 mm [idz 1,00 mm.

ﬁ Piemérojiet pielagojumus tikai vienam iestatijumam. Ja parametra Distance Advance (Attalums
pirms teksta) lauka jau ir noradtta vértiba un ir nogriezta apaks$gja mala, samaziniet parametra
Distance Advance (Attalums pirms teksta) vértibu ta viet3, lai palielinatu parametra Distance

Reverse (Attalums péc teksta) vértibu. Viena vértiba ir nulle, savukart otra vértiba kontrolé
novietojumu.

10. Noklikskiniet uz OK (Labi).

11.1zdrukajiet etiketi, lai parbaudttu rezultatu. Atkartojiet procediry, lidz ieglstat pienemamu
informacijas izvietojumu uz etiketes (teksts nav nogriezts).
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11. LIS integracijas pakotne
BOND kontrollert)

Izvéles BOND LIS integracijas pakotne (LIS-ip) savieno BOND sistému ar jebkuru saderigu laboratorijas
informacijas sistému (LIS). LIS-ip nodod lietu un slaidu informaciju no LIS uz BOND sistému, un BOND
sistéma nosuta apstrades informaciju uz LIS, izmantojot LIS-ip.

LIS-ip ir augsti konfiguréjama un spéj darboties ar dazadiem LIS veidiem un laboratorijas darbplismam.
LIS-ip var konfigurét ta, lai nodrosinatu nevainojamu integraciju starp LIS un BOND sistému, sniedzot
iespeju automatiski atpazit LIS slaidus, kas novers nepiecieSamibu atkartoti market slaidus. Vispargjo
parskatu par pieejamajam darbplismam skatiet Darbplismas (11.8. sadala 245. Ipp.).

Leica Biosystems nodrosina centram pielagotu visaptverosu apmacibu par instalaciju.

Informaciju par BOND LIS-ip skatiet turpmak noraditajas sadalas.

« Noteikumi par LIS-ip lietoSanu
Skatit 11.1 - LIS terminologija.

« Informacija par programmatiras papildu funkcijam
Skatit 11.2 - Programmatdras papildu funkcijas.

« LIS savienojuma un konfiguracijas parskats
Skatit 11.3 - LIS savienojums un inicializacija.

« LIS kladas pazinojumu un atkopSanas apraksts
Skatit 11.4 - LIS pazinojumi.

« Atsauces saraksts ar lietu un slaidu datiem
Skatit 11.5 - Lietu un slaidu datu prasibas.

« Slaidu statusa datu apraksts, kuru BOND LIS-ip var zinot LIS
Skatit 11.6 - Slaidu datu nosutiSana atpakal uz LIS.

« Atsauce uz slaida etikeSu prasibam
Skatit 11.7 - Slaidu etiketes.

« Parskats par tipveida LIS ievieSanu
Skatit 11.8 - Darbplismas.
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11. LIS integracijas pakotne (BOND kontroller?)

11.1 LIS terminologija

Lai aprakstitu LIS funkcionalitati un noskirtu BOND sistémas standarta elementus no LIS elementiem, ir
nepiecieSami vairaki jauni termini. Sie termini ir aprakstiti talak saraksta.

« LIS — laboratorijas informacijas sistéma; programmatdra, kas parvalda ar laboratorijas darbu
saistito informaciju.

« LIS-ip —BOND LIS integracijas pakotne, kas ir neobligats papildindjums un Jauj BOND sistémai
stradat ar LIS.

« LIS slaids — slaids, ko izveidojusi LIS un kas tiek nosutits BOND sistémai uz apstradi.

« LIS lieta — lieta, ko izveidojusi LIS un kas nosutita BOND sistémai.

« Auto-ID slaida etikete — slaida etikete, ko BOND sistéma var automatiski atpazit. Tos var izdrukat
BOND sistéma vai LIS, ja vien tiek izmantots atpazistams svitrkoda formats. Skatiet 11.3 - LIS
savienojums un inicializacija.

« Slaida etikete bez auto-ID — jebkura slaida etikete, ko BOND sistéma nevar atpazit automatiski.

« LIS slaida etikete — slaida etikete, kas izdrukata, izmantojot LIS pieslégtu printeri. LIS slaida etiketé
ir redzams LIS svitrkods un jebkura cita informacija, kas etiketém ir konfiguréta LIS.

« BOND-LIS slaida etikete — slaida etikete, kas izveidota LIS, bet izdrukata no BOND sistémai
pieslégta printera. BOND-LIS etiketé tiek izmantota BOND LIS slaidu etikeSu konfiguracija, ko var
redigét, izmantojot BOND programmatdru.

« PievienoSanas numurs — plasi lietojams LIS termins, ar kuru apzimé numuru vai citu ID, kas
identificé noteiktu lietu. Pievienosanas numurs ir ekvivalents BOND sistémas “case ID” (lietas ID).

« Pacienta dati — pacienta informacija, kas veido “lietu” BOND sistéma.

« Demografiskie dati — plasi lietojams LIS termins, ko izmanto pacientu datu vai lietu datu
apzimésanai.

« LIS svitrkods — LIS pieskirtais svitrkods, kas unikali identificé katru LIS slaidu.

11.2 Programmaturas papildu funkcijas

BOND sistemam, kuras ir iespgjota LIS, standarta versija ir pieejami programmatiiras papildu funkcijas.
BOND LIS-ip sistémas saglaba visus BOND programmaturas standarta lidzek|us un funkcijas.

Skatit:

e 11.2.1-LIS statusa ikona

e 11.2.2-LIS lietas

e 11.2.3-LIS slaidi

e 11.2.4 - Publiskie markieru nosaukumi
e 11.2.5- Prioritarie slaidi

e 11.2.6 - LIS slaidu datu lauki

e 11.7 - Slaidu etiketes

236 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 Lietotaja rokasgramata (NAV PAREDZETA ASV un Kinai) Parsk. A05



11. LIS integracijas pakotne (BOND kontrollert)

11.2.1 LIS statusa ikona

G

Attéls 11-1: LIS statusa ikona BOND programmaturas ekrana augseja labaja stur

BOND programmatira ar LIS-ip ietver LIS statusa ikonu standarta funkciju joslas labaja mala. Ta attélo:

« LIS savienojuma statusu (skatit 11.3 - LIS savienojums un inicializacija),
« LIS klidas pazinojumu (skatit 11.4 - LIS pazinojumi).

11.2.2 LIS lietas

LIS lietas ir lietas, kas izveidotas LIS un péc tam nosiutitas uz BOND sistemu. Savukart BOND lietas ir
lietas, kas izveidotas BOND sistema.

« LIS lietas ietver tos pasus rekvizitu laukus, kd BOND lietas, bet informaciju nevar redigét péc lietas
nosutiSanas uz BOND sistému.

o BOND sistema automatiski pieskir unikalu lietas numuru katrai LIS lietai.

« LIS pievienoSanas numurs vai lietas ID BOND sistéma k|Ust par lietas ID.

« Jalietas ID ir sakrit ar esoSas BOND lietas ID, jauna LIS lieta tiek noraidita. Jums ir jamaina lietas ID
LIS.

« Jajaunas LIS lietas ID un pacienta vards un uzvards sakrit ar aktivas LIS lietas datiem, kas jau ir
noraditi ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana), esosa lieta tiek izmantota automatiski. “Jaunaja
lieta esosie slaidi tiek pievienoti esoSaja lieta iek|autajiem slaidiem. Ja lietas ID ir vienads, bet
pacientu vardi atSkiras, jauna lieta tiek noraidita.

« Ja LIS lietas ID un pacienta vards un uzvards sakrit ar BOND sistéma esosSas LIS lietas datiem,
kurai ir beidzies deriguma termins vai kura ir dz€sta, tiek atjaunota esoS$a lieta vai noraidita jauna
lieta atkariba no administracijas klienta profila LIS ekrana veiktajiem iestatijumiem (skat. Dubléts
lietas ID 201. Ipp.).

« Slaidi, kas pievienati LIS lietai, izmantojot BOND programmatdru, tiek veidoti ka BOND slaidi.

« LIS lietam ir tads pats nokluséjuma sagatavosanas protokols un dozeésanas tilpums ka BOND
lietam, kas iestatitas administracijas klienta profila (skat. 10.5.2 - Lietu un slaidu iestatijumi).

”
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11. LIS integracijas pakotne (BOND kontroller?)

11.2.3 LIS slaidi

LIS slaidi ir slaidi, kas izveidoti LIS un péc tam nosutiti uz BOND sistéemu. Savukart BOND slaidi ir slaidi,
kas izveidoti BOND sistéma, vai nu BOND lieta vai LIS lieta.

LIS slaidus var identificét slaidu saraksta péc to etiketes krasas: LIS slaidiem ir peléka etikete.

Attéls 11-2: LIS slaids (pa kreisi) un vienkarsas iekraso$anas standarta BOND slaids (pa labi)

Uz LIS slaidiem attiecas turpmak noraditie punkti.

« No LIS izdrukatas etiketes parasti ietver svitrkodu. Ja svitrkods ir viena no seSiem BOND sistéma
atbalstitajiem formatiem un BOND sistéma ir konfiguréta St formata nolasisanai, BOND sistéma var
identificet slaidu ieladésanas laika. Skattt 11.3 - LIS savienojums un inicializacija.

« No LIS izdrukato slaidu etiketém BOND sistéma izmanto BOND LIS slaidu etikeSu konfiguraciju.
Skatit 10.3 - Etiketes .

o LIS slaidi var ietvert noteiktus papildu LIS laukus. Skatit 11.2.6 - LIS slaidu datu lauki.

« LIS slaidu rekvizitus nevar redigét, izmantojot BOND programmatru.

« Ja LIS slaida kopésanai izmanto BOND programmaturu, kopija tiek izveidota BOND slaida veida ar
BOND slaida etiketes konfiguraciju. Visi specifiskie LIS lauki ir dzésti un visi lauki k|Tst redigéjami.

11.2.4 Publiskie markieru nosaukumi

Publiskie markieru (primaro antivielu un zonzu) nosaukumi nodrosina saikni starp LIS noraditajiem un
BOND sistéma registrétajiem markieriem. Ja LIS ir noradits testa markieris, BOND sistéma attiecigajam
testam izmanto reagentu ar identisku publisko markiera nosaukumu. BOND sistéma noraida LIS noradito
testu, ja LIS markiera nosaukumam neatbilst neviens publiskais nosaukums.

Publiskie markieru nosaukumi ir noraditi, izmantojot dialoglodzina Edit reagent properties (Redigét
reagentu rekvizitus) pieejamo lauku Public name (Publiskais nosaukums) (skat. 8.2 - Reagentu
iestatidanas ekrans). Sis lauks ir redzams tikai tad, ja ir instaléts LIS-ip.

Katram publiskajam nosaukumam jabat unikalam. Publiskos nosaukumus var jebkura laika savstarpégji
samaintt BOND reagentu starpa, un $ada gadijuma netiek ietekméti jau izveidotie slaidi.
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11. LIS integracijas pakotne (BOND kontrollert)

11.2.5 Perioritarie slaidi

LIS var noradit prioritaros slaidus, kuriem nepiecieSama steidzama apstrade. lkviena lieta, kas ietver
prioritarus slaidus, paradas ekrana Slide setup (Slaidu iestati$ana) ar sarkanu joslu.

I L30012 - 45216 Shady, Albart Joseph
201 30416-13HRefine Benjamin Hightowar Kevin Pannell 10
20130416-IHC Fannie Hurey Arthur Josey 10

Attéls 11-3: Lieta ar prioritariem slaidiem, kas izcelta sarkana krasa ekrana Slide setup (Slaidu
iestatisana)

0 Paslaik prioritaras LIS lietas tiek sakotné€ji pievienotas saraksta lejasdala. Lieta paradas saraksta
augsdala tikai kliniska klienta profila nakamajas sesijas.

Prioritarie slaidi ir apziméti ar sarkanu burtu ,P”.

Attéls 11-4: Prioritars LIS slaids, ka tas paradas ekrana Slide setup (Slaidu iestati$ana)

11.2.6 LIS slaidu datu lauki

Papildus standarta slaidu rekvizitiem BOND LIS-ip ir pieejami septini konfiguréjami datu lauki, kurus var
iestatit atlasitas informacijas paradi$anai no LIS. Pamata savienojumu izveido Leica Biosystems servisa
parstavis instalésanas laika, taCu, kad tas ir izdarits, lietotaji var izvéléeties radit vai neradit laukus un
iestatit katra lauka nosaukumu — skatit LIS slaidu datu lauki 201. Ipp..

Lauki tiek paraditi 1pasa LIS cilng, kas atrodas dialoglodzina Slide properties (Slaidu rekviziti), un tos var
izdrukat arf uz slaidu etiketém (skat. 10.3 - Etiketes ). Tie ir paredzéti tikai parskatu veido$anai un
neietekmé instrumenta veikto apstradi.
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11. LIS integracijas pakotne (BOND kontroller?)

11.3 LIS savienojums un inicializacija

Katrs BOND LIS-ip modulis ir jainstal€é pilnvarotam Leica Biosystems parstavim, kur$ pielagos darbibu
atbilstosi katras laboratorijas prasibam.

BOND sistemu var konfigurét nolasit jebkuru no Siem svitrkodu formatiem:

viendimensijas svitrkodi divdimensiju svitrkodi
128. kods QR
RN 2
[E5E:
Data Matrix
Aztec

Jairinstaléets LIS modulis, BOND programmatiras ekrana augséja labaja stari tiek paradita LIS ikona,
noradot savienojuma statusu (Attéls 11-5).

G

Attéls 11-5: LIS nav pievienota (pa kreisi) un pievienota (pa labi)
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11. LIS integracijas pakotne (BOND kontrollert)

11.4 LIS pazinojumi

BOND programmatura attélo LIS savienojumu vai datu klidas, BOND programmatiras ekrana augsé€ja
labaja stiirm paradot LIS statusa ikonu (skatit 11.2.1 - LIS statusa ikona). Neapstradatu LIS pazinojumu
gadijuma tiek paradits neapstradato pazinojumu skaititajs. Jauna pazinojuma notikuma gadijuma
skaititajs Tslaicigi mirgo.

Jae

Attels 11-6: LIS statusa ikona

Lai atrastu pazinojumu informaciju, noklikskiniet ar peles labo pogu uz statusa ikonas un atlasiet Show
LIS report (Paradit LIS parskatu), lai atvértu dialoglodzinu LIS service events (LIS servisa notikumi).
Dialoglodzins parada kludas un slaidus, kas netika sekmigi parsutiti. Tiek noradits art k|udas iemesls.
Tipiskas LIS kliidas ietver trikstosos datus, datu konfliktus (pieméram, dazadam lietam izmantots
vienads pievienoSanas numurs) vai gadijumus, kad BOND sistéma nav registréts publiskais markieris
(skatit 11.2.4 - Publiskie markieru nosaukumi).

LIS service avents

I S ™ S I
Ciiar 10 LE0CAZ45310
Patiaim PO

GFAP Lleaibda o add LIS sk -

LT -
1 2-Jan-1T 233 012 Bareods srsady o
s
L&
(105}
D Jow
1 24-Jan-17 234 T 3FAF Cannof map Gssue pe Acknowledge
M i
Ti ype  iesal
Maszage 10 )
Baroocds
Case D LS0012452
1 24-kan17 235 06 Paticnt & i Marker doss not axkil Acknamhdge

Doctar I O Joaas
Mariar 10 GFAP

Attéls 11-7: Dialoglodzins LIS service events (LIS servisa notikumi)

Atkariba no LIS konfiguracijas var but iespéjams izlabot k|tdas un atkartoti iesniegt lietu vai slaidu. Ja LIS
nespéj atkartoti nosatit informaciju, lietu vai slaidus var izveidot tiesa veida, izmantojot BOND
programmatdru.

Péc katra klidas pazinojuma izlasiSanas noklikskiniet uz saistitas pogas Acknowledge (Apstiprinat), lai
dzestu pazinojumu no dialoglodzina.

Kad dialoglodzina ir dzésti visi klidu pazinojumi, pazinojumu skaititajs no ekrana pazud.
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11. LIS integracijas pakotne (BOND kontroller?)

NepiecieSamibas gadijuma jus varat joprojam skatit pazinojumus LIS servisa zurnala, vispirms
noklikskinot uz Leica Biosystems logotipa administracijas klienta profila ekrana augséja labaja star, lai
atvertu dialoglodzinu About BOND (Par). Péc tam nolaizamaja saraksta Serial N° (Sérijas numurs)
noklikskiniet uz Service log (Servisa zurnals) un atlasiet *LIS*. Tapat jUs varat iestatit laika intervalu un
péc tam noklikskinat uz Generate (Izveidot), lai izveidotu LIS servisa zurnalu.

11.5 Lietu un slaidu datu prasibas

Dati, kas BOND sistémai nepieciesami no LIS lietu un slaidu importésanai, ir sniegti sadalas talak (skatit
11.5.1 - Lietas dati un 11.5.2 - Slaidu dati).

BOND nevar mainit datus LIS lietas un slaidos, iznemot slaidu komentarus.

11.5.1

Lietas dati

11.5.1.1 Obligati aizpildamie lauki

BOND lauka Apraksts Visparigie LIS nosacijumi
nosaukums
Lietas ID Numurs vai nosaukums, kas identifice PievienoSanas numurs

lietu

Pasutijuma numurs

11.5.1.2 lzveles lauki

BOND lauka
nosaukums

Apraksts

Visparigie LIS nosacijumi

Pacienta vards,

Pacienta vards, uzvards

Pacienta vards, uzvards

uzvards o
Laboratorija pieskirtais ID
(labAssld)

Arsts NorikojoSais arsts Arsta vards, uzvards un/vai ID

Arstéjosais arsts

NorikojoSais arsts
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11. LIS integracijas pakotne (BOND kontrollert)

11.5.2 Slaidu dati

11.5.2.1 Obligati aizpildamie lauki

BOND lauka
nosaukums

Apraksts

Visparigie LIS
nosacijumi

Komentari

« Markieris

o Primara
antiviela (IHC)
vai zonde (ISH)

Primara
antiviela
(IHC)

Zonde (ISH)
Markieris
(viens no)
lekrasosana

« Publiskais
nosaukums nodroSina
saikni starp LIS
noraditajiem
markieriem un BOND
sistéma
registrétajiem
markieriem. Katram
LIS noradamajam
markierim ir janorada
publiskais
nosaukums. Skatiet
11.2.4 - Publiskie
markieru nosaukumi.

« Katram markierim ir
noklusg€juma
iekrasosanas un
pirmsapstrades
protokoli, kurus
nepiecieSamibas
gadijuma var maintt,
izmantojot BOND
programmaturu.

11.5.2.2 lzveles lauki

BOND lauka
nosaukums

Apraksts

Visparigie LIS
nosacijumi

Komentari

[LIS svitrkods]

Piezime: BOND
sistema lietotajam
nav redzams
svitrkods.

Katram LIS slaidam
tiek pieskirts unikals
ID svitrkods (izdzésto
slaidu ID nevar
izmantot atkartoti)

Svitrkods

Lai BOND sistéma atpazitu
slaidu, ir nepiecieSams
pilnigs ID svitrkods. Tas ir
nepiecieSams, izmantojot
LIS 1. darbpldsmu (skat.
11.8 - Darbplismas).

Audu veids

Testéjamie vai
kontroles audi (pozitivi
vai negativi)

Testa veids

Ja LIS nesniedz So
informaciju, ta péc
noklus€juma tiek iestatita ka
“Test” (Test&jamie). Skatiet
6.2.1 - Kontroles audi.
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11. LIS integracijas pakotne (BOND kontroller?)

BOND lauka Apraksts Visparigie LIS Komentari
nosaukums nosacijumi
Komentari Visi komentari vai Komentars Ja LIS nosiita LIS slaidam
noradijumi, kas atjauninajumu, visi jaunie
attiecas uz slaidu. slaida komentari tiks
pievienoti esoSajiem slaida
komentariem.

11.6 Slaidu datu nosutisana atpakal uz
LIS

BOND LIS-ip var zinot slaida statusu LIS BOND LIS-ip var zinot $adu informaciju:

« slaids izveidots — noradrtais slaids ir izveidots BOND programmatira,

« slaids izdrukats — konkréta slaida etikete ir izdrukata,

« notiek slaida apstrade — noraditais slaids tiek apstradats,

« slaids apstradats — noradita slaida apstrade ir pabeigta (ar vai bez klidam),
« slaids dzests — noraditais slaids ir dzésts no BOND sistémas.

11.7 Slaidu etiketes

Katram fiziskam slaidam ir nepiecieSama identifikacijas etikete, lai to varétu saskanot ar atbilstosu lietas
un testa informaciju. Visértakaja darbpliisma LIS slaidiem ir LIS drukatas etiketes (“LIS slaidu etiketes”),
un BOND sistéma atpazist Sis etiketes. Tomer tas ir iespg&jams tikai tad, ja:

1. LIS nodroSina katram slaidam unikalu svitrkodu BOND sistéma, un
2. LIS printerT tiek izmantots viens no BOND sistémas atbalstitajiem svitrkoda formatiem.

Ja jusu LIS neatbilst Sim prasibam, BOND sistéma var izveidot savas etiketes LIS slaidiem — “BOND-LIS
slaidu etiketes”. Sada gadijuma iesp&jams péc izvéles iestatit BOND sistému t3, lai ta apstradatu LIS
slaidus tikai tad, ja to etiketes ir izdrukatas BOND sistéma. To iestata administréSanas klienta LIS ekrana
—skatit 10.2- LIS .

Tapat ar var izmantot tre$as personas markétaja vai ar roku rakstitas etiketes. Ss etiketes ir manuali
jaidentificé BOND sistéma pirms apstrades (skatit 5.1.5.2 - Manuala slaidu identificéSana iekarta).
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11. LIS integracijas pakotne (BOND kontrollert)

11.8 Darbplusmas

Lai gan katra LIS-ip ievieSana ir augsti pielagota, joprojam ir noderigi sniegt dazus visparigus BOND LIS-ip
darbplismu aprakstus, pamatojoties uz galvenajam LIS-ip iesp&jam. Talak tabula ir redzamas Cetras
darbplismas. Tapat ir iespéjamas ari citas darbplismas. Centram tiek nodrosinata visaptverosa
pielagota apmaciba katrai instaléSanai.

Darbplisma | Datino LIS Dati, kas Etiketes, kas Identificesana
ievaditi BOND | izdrukatas
sistéma
1 Lietas un slaida dati (ar LIS | Nav LIS Automatiska
svitrkodu)
2 Lietas un slaida dati Nav BOND sistema Automatiska

Papildu slaids | BOND sistéma Automatiska

4 Nav Aréji Nav
automatizéta

sistéma automatiski atpazist LIS slaidus, un apstrade var sakties nekavéjoties bez nepiecieSamibas
atkartoti markeét slaidus vai ievadit papildu informaciju.
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ST lapa ar noliku ir atstata tuksa.
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12. Tinsana un apkope
BOND-III un BOND-
MAX)

TiriSanas vai apkopes uzdevumu veik$anas laika vienmer izslédziet apstrades moduli
(iznemot gadijumus, kad tiek darbinats atsiksanas zondes tiriSanas vai lielapjoma
skidruma robota tiriSanas cikls).

Dazi no iminhistokimija un in situ hibridizacija izmantotajiem reagentiem ir bistami.
Pirms turpinat, nodrosiniet, ka esat sanémis(-usi) atbilstoSu apmacibu sis procediiras
veikSanai:

> B>

a. rikojoties ar reagentiem vai tirot instrumentu, valkajiet lateksa vai nitrila cimdus,
aizsargbrilles un citu atbilstigu aizsargapgéerbu,

b. rikojieties ar reagentiem un kondensatu un utilizgjiet tos saskana ar visam
procediram un valsts noteikumiem, kas piemérojami laboratorijas iestadei.

Apstrades moduliem ir silditaji un apsildamas virsmas, kas var izraisit aizdegsanas
bistamibu, ja to tuvuma tiek novietoti uzliesmojosi materiali:

nenovietojiet uzliesmojosSus materialus uz silditajiem un to tuvuma,
nenovietojiet uzliesmojosSus materialus uz apstrades modula karstajam virsmam,

péec uzpildisanas vai iztuk§o$anas parbaudiet, vai visi lielapjoma konteineru vaki ir
pienacigi noslégti.

Izvairieties no saskares ar slaidu iekrasoSanas blokiem un tiem apkart esoSajiem
elementiem. Tie var bt |oti karsti un izraisit smagus apdegumus. Péc darbinasanas
beigam nogaidiet 20 minutes, lai slaidu iekrasoSanas bloki un to apkart esosie elementi
atdzistu.

Tiriet visus nonemamos komponentus tikai ar rokam. Lai izvairitos no bojajumiem,
nemazgajiet nevienu komponentu automatiska trauku mazgajama masina. Netiriet
nevienu dalu ar skidinatajiem, kodigiem vai abraziviem tiriSanas Skidrumiem, vai raupjam
vai abrazivam dranam.

> B P

Saja nodala ir izklastitas tiriSanas un apkopes procediras. Kliniska klienta lietotné katram sistémas
apstrades modulim ir savs apkopes ekrans. NoklikSkiniet uz apstrades modula cilnes galvena loga
kreisaja puség, lai atvértu ekranu System status (Sistémas statuss), un péc tam noklikskiniet uz cilnes
Maintenance (Apkope). Papildinformaciju skatiet 5.3 - Apkopes parskats. Ikreiz izmantojot BOND
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12. Tirisana un apkope (BOND-IIl un BOND-MAX)

sistému, uzmanieties no nopludém, nodilusam vai bojatam detalam. Ja Saja nodala ir sniegtas norades
par nodilusu vai bojatu detalu laboSanu vai nomainu, ievérojiet tas. Pretéja gadijuma sazinieties ar klientu
atbalsta dienestu.

Profilaktiska apkope

Papildus Saja nodala izklastrtajiem kartgjiem apkopes uzdevumiem (kurus veic lietotaji) Leica Biosystems
servisa parstavim regulari javeic BOND-IIl un BOND-MAX apstrades modulu apkope.

BOND programmatira informé par nepiecieSamibu veikt profilaktiskas apkopes servisu katram
apstrades modulim reizi gada vai péc katriem 15600 slaidiem (atkariba no t3, kurs gadijums -
iestajas pirmais). ~

Skaiti$ana tiek atiestatita, kad administracijas klienta lietotnes (10.6.1 - Apstrades moduli) cilné
Processing modules (Apstrades moduli) tiek nospiesta poga Maintenance Complete (Apkope pabeigta).

Saja nodala ir turpmak noraditas sadalas.

o 12.1-Tirisanas un apkopes grafiks

e 12.2 - Lielapjoma konteineri

e 12.3-Covertiles

e 12.4 - Slaidu iekrasoSanas bloks

o 12.5- Apstrades modula restartésana

o 12.6 - Atsuksanas zonde

o 12.7 - Mazgasanas bloks un maisiSanas iekarta
o 12.8- Apvalki, durvis un vaks

e 12.9-1D attélveidotajs

« 12.10 - Notekpaplates

o 12.11 - Slaidu paplates

o 12.12- Lielapjoma skidruma robota zondes (tikai BOND-III)
o 12.13-Slirces

e 12.14 - BaroSanas drosinataji
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12. Tiri$ana un apkope (BOND-III un BOND-MAX)

12.1 TirisSanas un apkopes grafiks

0 Ja jus iekrasojat [1dz aptuveni 300 slaidiem nedé€|a viena instrumenta, izmantojiet turpmak noradito
grafiku. Ja jus apstradajat lielaku apjomu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu pielagota grafika

izstradasanai.
Uzdevums Sadala
Katru dienu — dienas sakuma
parbaudtt, vai lielapjoma atkritumu konteineri nav piepilditi vairak neka Ilidz 12.2
pusei*
parbaudtt, vai lielapjoma reagentu konteineri ir piepilditi vismaz lidz pusei ar 12.2
atbilsto$o reagentu*
Katru dienu — dienas beigas
Notiriet Covertiles 12.3
Katru nedéju
Notiriet slaidu iekrasoSanas blokus* 12.4
Parbaudiet Covertile skavas 12.4
Restartéjiet apstrades modulus 12.5
Noslaukiet galvena robota atsuksanas zondi 12.6
Parbaudiet mazgasanas blokus un maisisanas iekartu — nepiecieSamibas 12.7
gadijuma notiriet vai nomainiet to
Notiriet apvalkus, durvis (ja tadas ir) un vaku 12.8
Notiriet ID attélveidotaju 12.9
Notiriet rokas svitrkodu skeneri 13.1
Reizi menesi1
Notiriet visas notekpaplates* 12.10
Nomainiet maisiSanas iekartu 12.7
Iztiriet lielapjoma reagentu konteinerus 12.2
Iztiriet lielapjoma atkritumu konteinerus 12.2
Notiriet slaidu paplates 12.11
Notiriet lielapjoma skidrumu robota zondes (BOND) 12.12
Notiriet slaidu markétaju 13.2
Parbaudiet Slirces 12.13
Kad tiek pieprasits
Notiriet galvena robota atstkSanas zondi 12.6.1
Nomainiet galvena robota atsuk$anas zondi 12.6.2
Nomainiet Slirces 12.13

* NepiecieSamibas gadijuma veiciet Sos uzdevumus biezak, neka noradits grafika.
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12. Tirisana un apkope (BOND-IIl un BOND-MAX)

12.1.1 Tirsanas un apkopes kontrolsaraksti

Nakamaja lapa apkopes grafiks tiek atveidots tabula, kas izstradata izdrukasanai un izmantosanai
kontrolsaraksta veida. Taja ir paredzeéti lauki BOND mazgasanas, ER1, ER2 un atvaskoSanas skidumu
partijas numuru registrésanai. Pabeidzot uzdevumus, atzZimgjiet atlikusas $tinas vai ierakstiet tajas

inicialus.
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12. Tiri$ana un apkope (BOND-III un BOND-MAX)

Tinsanas un apkopes grafiks

Pi. Ot. Tr. Ct. Pk. Se. Sv.
KATRU DIENU
Parbaudiet lielapjoma reagentu O a O O O O O
konteinerus
BOND mazgasanas lidzek|a
partijas numurs
ER1 partijas numurs
ER2 sérijas numurs
Atvaskosanas Skiduma partijas
numurs
Parbaudiet atkritumu konteinerus O O O | O O O
Notiriet Covertiles O O O O O O O
REIZI NEDELA BOND-MAX:
Notiriet slaidu iekrasoSanas blokus* O « Ja arejam atkritumu konteineram ir tikai viens
I KrOVES ienoiiet kabeli
Parbaudiet Covertile skavas O vacvlr)_s, pirms ats ruveis?nas atvienojiet kabeli
un Skidumu padeves linijas.
Atsaknéjiet apstrades modulus O . Ja lielapjoma konteineri ir necaurspidigi,
Noslaukiet atsiiksanas zondi O paceliet konteineru galus attieciga pozicija, lai
— : — noteiktu tilpumu — konteinerus nav
Parbaudiet mazgasanas bloku un = nepiecieSams iznemt no instrumenta.
maisiSanas iekartu
Notiriet apvalkus, durvis (ja tadas ir) O
un vaku *NepiecieSamibas gadijuma veiciet tiriSanu biezak,
Notiriet ID attélveidotaju neka noteikts grafika
Notiriet rokas skeneri O
REIZI MENESI
Notiriet notekpaplates* O
Nomainiet maisiSanas iekartu O
Iztiriet lielapjoma reagentu O
konteinerus
Iztiriet lielapjoma atkritumu O
konteinerus
Notiriet slaidu paplates O
Notiriet lielapjoma Skidrumu robota O
zondes (tikai BOND)
Notiriet slaidu markétaju O
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12. Tirisana un apkope (BOND-IIl un BOND-MAX)

Pi. Ot. Tr. Ct. Pk. Se. Sv.
Parbaudiet §lirces O
PEC UZVEDNES PIEPRASIJUMA Nedelas sakuma datums
Iztiriet atstk$anas zondi O b_eigu datums
Nomainiet atsiksanas zondi O o
Nomainiet slirces O

Menesis
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12. Tiri$ana un apkope (BOND-III un BOND-MAX)

12.2 Lielapjoma konteineri

Dazi no imiinhistokimija un in situ hibridizacija izmantotajiem reagentiem ir
bistami. Pirms turpinat, nodrosiniet, ka esat sanémis(-usi) atbilstosu apmacibu $is
procediras veikSanai:
a. rikojoties ar reagentiem vai tirot instrumentu, valkajiet lateksa vai nitrila
cimdus, aizsargbrilles un citu atbilstigu aizsargapgérbu,
b. rikojieties ar reagentiem un kondensatu un utilizgjiet tos saskana ar visam
attiecigajam proceduram un valsts noteikumiem, kas piemeérojami
laboratorijas iestadei.

Dazi BOND apstrades modult izmantotie reagenti ir uzliesmojosi:
nenovietojiet liesmu vai aizdegSanas avotu apstrades modulu tuvuma,

péc uzpildiSanas vai iztukSoSanas parbaudiet, vai visi lielapjoma konteineru vaki ir
pienacigi noslégti.

Katru dienu (vismaz) parbaudiet lielapjoma konteineru limenus un katru ménesi iztiriet lielapjoma
konteinerus. Detalizéta informacija:

e 12.2.1 - Konteineru limenu parbaude

o 12.2.2 - Lielapjoma konteineru uzpildisana vai iztukSosana
o 12.2.3 - Lielapjoma konteineru tiriSana

o 12.2.4- Argjais atkritumu konteiners (tikai BOND-MAX)

12.2.1 Konteineru limenu parbaude

Parbaudiet lielapjoma konteineru l[imenus katras dienas sakuma. Parbaudiet ari pirms nakts vai
pagarinata ilguma sériju apstrades veikSanas. Laboratorijas ar lielu apjomu var but nepiecieSams katru
dienu ieplanot divas lielapjoma konteineru parbaudes.

BOND-III un pasreiz€jo mode|u BOND-MAX apstrades modulos (un visi BOND-MAX argjie atkritumu
konteineri) skidrumu limeni ir redzami caur konteineru sienam. BOND-MAX modelu ar necaurspidigiem
konteineriem gadijuma paceliet konteineru galus pozicija, lai noteiktu tilpumu — nav nepiecieSams iznemt
tos no instrumenta, jo, novietojot tos atpakal, tiks aktivizéta fluidikas uzpildiSanas proceddra.

Ikonas ekrana System status (Sistémas statuss) norada BOND lielapjoma konteineru limenus un tas
izmanto pazinojumu snieg$anai par augstu atkritumu I[imeni vai zemu reagentu limeni sistéma BOND-
MAX. Izmantojiet Sis ikonas tikai limenu apstiprinaSanai un/vai pazinojumu skatiSanai — tas neaizvieto
ikdienas fiziskas parbaudes.

BOND apstrades moduli ir aprikoti ar lielapjoma konteineru apgaismojuma sistému (skatit Lielapjoma
konteineru apgaismojuma sistéma (BOND-III) 34. Ipp.).

Uzpildiet vai iztukSojiet konteinerus $ados gadijumos:

« iztukSojiet atkritumu konteinerus, kas ir piepilditi vairak neka lidz pusei,
« Uzpildiet reagentu konteinerus, kas ir piepilditi mazak neka lidz pusei.

Skatiet 12.2.2 - Lielapjoma konteineru uzpildiSana vai iztukSoSana.
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12. Tirisana un apkope (BOND-IIl un BOND-MAX)

Katras dienas sakuma (attieciga gadijuma biezak — skatit ieprieks sniegtas
norades) parbaudiet lielapjoma konteineru uzpildes limeni un nepiecieSamibas
gadijuma iztuk$ojiet vai uzpildiet tos. Pretéja gadijuma var tikt apturéta sériju
apstrade, kas var nelabvéligi ietekmét iekrasosanu.

12.2.2 Lielapjoma konteineru uzpildisana vai
iztukSosana

Parbaudot lielapjoma konteineru limenus, iztukSojiet atkritumu konteinerus, kas ir piepilditi vairak neka
l1dz pusei, un uzpildiet reagentu konteinerus, kas ir piepilditi mazak neka I1dz pusei. Vienmér saslaukiet
visus iz§]akstijusos Skidrumus, kas rodas, uzpildot vai iztukSojot lielapjoma konteinerus. Notiriet
konteineru un vacinu arpusi pirms to ievietoSanas atpakal instrumenta.

Skatiet talak sniegtos atseviskos noradijumus par iztuk§oSanu un uzpildisanu. 12.2.2.5 - Apstrades laika
sadala ir sniegti noradijumi gadijumiem, kad sérijas apstrades laika ir nepiecieSams iztukSot vai uzpildit
konteineru.

o 12.2.2.1 - Lielapjoma reagenta uzpilde — BOND-III

e 12.2.2.2 - I1ztukSot bistamo atkritumu konteineru — BOND-III

e 12.2.2.3 - IztukSot standarta atkritumus — BOND-III

o 12.2.2.4 - 1ztuk$ot bistamo atkritumu vai uzpildtt lielapjoma reagenta konteineru — BOND-MAX

e 12.2.2.5- Apstrades laika

Skatiet 12.2.4 - Argjais atkritumu konteiners (tikai BOND-MAX), lai iegtu informaciju par BOND aréja
konteinera iztukSoSanu.

Vienmer novietojiet atkartoti uzpilditos vai iztukSotos konteinerus taja pasas vieta
apstrades modull. Pretéja gadijuma reagenti var tikt piesarnoti un tas var
nelabveligi ietekmeét iekrasosanu.

Nemainiet reagenta veidu lielapjoma reagentu konteineros. Sada riciba var izraisit
piesarnojumu un nelabveéligi ietekmét iekrasosanu.

Nespiediet lielapjoma konteinerus atpaka| vieta, jo tas var sabojat konteineru un
Skidruma sensoru.

>
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12. Tiri$ana un apkope (BOND-III un BOND-MAX)

12.2.2.1 Lielapjoma reagenta uzpilde — BOND-III

BOND-IIl lielapjoma reagentu konteinerus var uzpildit, kamér tie atrodas instrumenta. Tie nav jaiznem no
lielapjoma konteineru dobuma.

1. Atskrvéjiet lielapjoma reagentu konteinera vacinu un piepildiet konteineru.
2. Kad konteiners ir pilns, uzlieciet tam vacinu un pievelciet to.

Ja jus izmantojat piltuvi reagentu iepildisanai BOND-IIl instrumentu konteineros,
parliecinieties, ka piltuve ir tira. Pretéja gadijuma reagenti var tikt piesarnoti un tas
var nelabveligi ietekmét iekrasosanu.

12.2.2.2 lIztuksot bistamo atkritumu konteineru — BOND-III

1. Parliecinieties, ka nedarbojas apstrades modulis.

Ja sérijas apstrades laika paradas pazinojums, ka atkritumu konteiners ir pilns, ievérojiet Sos
noradijumus, lai iztukSotu konteineru — skatit arf 12.2.2.5 - Apstrades laika.

Iznemiet konteineru no lielapjoma konteineru dobuma.

Atveriet vacinu un utiliz€jiet atkritumus saskana ar iestade apstiprinatajam procedaram.
Uzlieciet un aizskruvéjiet vacinu.

levietojiet konteineru atpakal instrumenta. Uzmanigi iespiediet to, [1dz sajitat, ka konteinera

savienotajs ir savietots ar savienotaju korpusa aizmuguré. Péc tam stingri piespiediet konteineru,
lidz savienotajs pilntba nofikséjas, lai nodrosinatu hermétisku savienojumu.

a N

12.2.2.3 lIztuksSot standarta atkritumus — BOND-III

Ta ka instrumenta ir divi standarta atkritumu konteineri, jus varat jebkura laika iznemt pilnu konteineru
(kuram ekrana System status (Sistémas statuss) ikona norada, ka tas ir pilns), tostarp apstrades laika
(skatit 5.1.3.6 - Lielapjoma konteineru statuss). Tomér nekada gadijuma instrumenta darbibas laika
neiznemiet abus lielapjoma atkritumu konteinerus un, ja ekrana System status (Sistémas statuss)
konteiners netiek radits ka pilns, iesakam nogaidtt, lidz tiek pabeigta apstrade, pirms iznemat to. Kad
lielapjoma atkritumu konteineru var drosi iznemt, ieverojiet ieprieks 2. darbiba sniegtos noradijumus par
bistamu atkritumu iztukSosanu.

Attéls 12-1: Atkritumu konteinera novietoSana atpakal tam paredzétaja vieta
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12. Tirisana un apkope (BOND-IIl un BOND-MAX)

12.2.2.4 IztukSot bistamo atkritumu vai uzpildit lielapjoma reagenta
konteineru — BOND-MAX

1. Parliecinieties, ka nedarbojas apstrades modulis.

Ja sérijas apstrades laika paradas pazinojums, ka atkritumu konteiners ir pilns, ievérojiet Sos
noradijumus, lai iztukSotu konteineru. Skatiet 12.2.2.5 - Apstrades laika.

2. lznemiet konteineru no lielapjoma konteineru dobuma.

Apzimejumi

1  Uzpildes/iztukSoSanas vacin$
2 Skidruma limena sensors

3  Savienotajs

Attéls 12-2: BOND-MAX bistamo atkritumu konteiners (kreisa puse) un lielapjoma reagenta
konteiners (laba puse)

3. Uzpildiet vai iztukSojiet konteineru:

« Atkritumu konteineram, atveriet konteinera uzpildes/iztukSo$anas vacinu (1. vienums Attéls
12-2) un utiliz€jiet atkritumus saskana ar iestadé apstiprinatajam proceddram,

« Lielapjoma reagentu konteineru novietojiet uz lidzenas virsmas, atveriet
uzpildes/iztukSosanas vacinu (1. vienums Attéls 12-2) un uzpildiet to lidz limenim, kas ir
mazliet zem ta kaklina apaksdalas, uz kura tiek uzskravéts vacins.

Nenonemiet Skidruma limena sensora vacinu no lielapjoma konteinera, jo tas var
izraisit ta bojajumu. IztukSojiet un uzpildiet lielapjoma konteinerus, izmantojot
tikai uzpildes/iztukSoSanas vacinu.

4. Uzlieciet un aizskruvéjiet vacinu.

5. levietojiet konteineru atpakal instrumenta. Uzmanigi iespiediet to, lidz sajutat, ka konteinera
savienotajs ir savietots ar savienotaju korpusa aizmuguré. Péc tam stingri piespiediet konteineru,
lidz savienotajs pilntba nofikséjas, lai nodrosinatu hermétisku savienojumu.
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12. Tiri$ana un apkope (BOND-III un BOND-MAX)

12.2.2.5 Apstrades laika

Ja katru dienu tiek veiktas lielapjoma konteineru parbaudes (ar papildu parbaudeém pirms nakts un
pagarinata ilguma sériju apstradem, ka ari regularas papildu parbaudes laboratorijam ar lielu darbu
apjomu), atkritumu konteineri nekad nedrikst maksimali piepildities un reagentu konteineri nedrikst
beigties apstrades laika. Tomer, ja apstrades laika iestajas kads no Siem gadijumiem, jums ir jaiztuk$o vai
jauzpilda attiecigie konteineri. Izlasiet turpmak sniegtos noradijumus, lai parliecinatos, ka tiek veikta
atbilstosa proceddra.

Atkritumu konteiners pilns — BOND-MAX

Ja apstrades laika atkritumu konteiners ir gandriz pilns, ekrana System status (Sistémas statuss) uz

attieciga konteinera ikonas G bis redzams bridinajuma simbols.

Nekavejoties iztukSojiet konteineru. leverojiet visus iestades standarta piesardzibas pasakumus un
atkritumu utilizacijas proceddras. Rikojoties atri, jis varat izvairities no sérijas apstrades apturéSanas vai
salsinat apturesanas laiku. Apstrades apturésSana var negativi ietekmeét iekrasosanu.

Ja sérijas apstrade tiek apturéta, kamer jus iztukSojat konteineru, vai art jus turpinat darbibu, lidz

apstrades modulis tiek automatiski apturéts, uz tvertnes ikonas paradas trauksmes (mirgojoss) vai

bridinajuma simbols . Novietojiet atpakal iztukSoto konteineru péc iesp€jas atrak, nemot vera
iepriek$ minétos noradijumus un piesardzibas pasakumus.

Izveidojiet sérijas notikumu parskatu, lai aplikotu partraukuma ietekmi uz sérijas apstradi.
Reagenta konteiners tuk§s — BOND-MAX

Ja apstrades laika lielapjoma konteiners tiek gandriz iztuk$ots, ekrana System status (Sistémas statuss)

uz attieciga konteinera ikonas U bis redzams bridinajuma simbols.

1. Atveriet ekranu Protocol status (Protokola statuss) un apskatiet pasreizéjos un turpmakos katras
apstrades darbibas apstrades moduli.

2. Jakada no apstradem tiek vai drizuma tiks izmantots lielapjoma reagents, kura uzpildes limenis ir
zems, uzgaidiet, lidz tiek pabeigtas darbibas, kuras tiek izmantots attiecigais reagents.

3. Kad darbibas, kuras tiek izmantots lielapjoma reagents, ir pabeigtas, iznemiet konteineru, uzpildiet
un nomainiet to pec iespéjas atrak (ievérojot visus standarta piesardzibas pasakumus).
Laika ietaupiSanas noluka var neblt nepiecieSams uzpildit konteineru lidz ierastajam
maksimalajam limenim

Ja apstrades laika ir nepiecieSams uzpildit BOND-MAX lielapjoma konteineru,
vienmeér parbaudiet ekranu Protocol status (Protokola statuss) un parliecinieties,
ka konteiners netiek izmantots vai ka tas tulit netiks izmantots. Pretéja gadijuma
tas var nelabvéligi ietekmeét slaidus apstrades laika. Novietojiet konteineru
attiecigaja vieta pec uzpildiSanas.

Lai izvairitos no Sis situacijas, parbaudiet lielapjoma konteineru limenus katru
dienu (nepiecieSamibas gadijuma vél biezak, skatit 12.2.1 - Konteineru limenu
parbaude).
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12.2.3 Lielapjoma konteineru tirisana

Reizi ménesi javeic turpmak noraditas tiriSanas proceddras.

12.2.3.1 ER1, ER2, BOND mazgasanas lidzekla un dejonizéta adens
konteineri

1. lztukSojiet ER1, ER2, BOND lidzekla un dejonizéta tGdens lielapjoma reagentu konteinerus.

2. Mazgajiet konteinerus ar rupnieciskas stipruma pakapes mazgasanas [idzekli un péc tam rupigi
noskalojiet tos ar dejonizetu tdeni.

3. Laujiet konteineriem noZzat, pirms atkartotas uzpildiSanas ar jaunu reagentu un ievietosanas
atpakal instrumenta.

12.2.3.2 Atvaskosanas un spirta konteineri

1. lztukSojiet reagentu atvasko$anas un spirta lielapjoma konteinerus. Utilizgjiet atvasko$anas
$kidumu un spirtu no lielapjoma reagentu konteineriem saskana ar jasu iestadeé apstiprinatajam
procedidram.

2. lelejiet nelielu svaiga reagenta daudzumu katra konteinera un pas|akstiet Skidrumu gar tvertnes
sienam, lai likvidétu piesarnojumu. Kad Si darbiba pabeigta, iztukSojiet konteineru. Utiliz€jiet
atkritumus saskana ar iestadé apstiprinatajam proceddram.

Piezime: nekada gadijuma nelejiet tdeni vai mazgasanas lidzek|us spirta vai atvaskoSanas
konteineros.

3. Uzpildiet lielapjoma konteineru ar svaigu reagentu un ievietojiet to atpakal instrumenta.

12.2.3.3 Lielapjoma atkritumu konteineri

1. lztukSojiet visus atkritumus no konteineriem. Utiliz€jiet atkritumus saskana ar iestadée
apstiprinatajam proceddram.

2. lIztiriet atkritumu konteinerus, izmantojot 0,5 % balinataja skidumu (w/v) vai rdpnieciskas
koncentracijas mazgasanas lidzekli, un rapigi noskalojiet ar dejonizétu tdeni.

3. levietojiet atkritumu konteinerus atpakal instrumenta.
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12.2.4 Argjais atkritumu konteiners (tikai BOND-MAX)

Katras dienas sakuma iztukSojiet BOND-MAX 9 | arejo standarta atkritumu konteineru un parbaudiet ta
uzpildes limeni pirms nakts un pagarinata ilguma seériju apstrades. IztukSojiet to, kad tas ir l1dz pusei vai
vairak pilns; izmantojiet balto horizontalo [iniju uz konteinera etiketes atsaucei par uzpildes limeni — skatit

Attéls 12-3.

Apziméjumi
1  Uzpildes/iztukSoSanas
— - 1 vacin$
L 2 Lidz pusei piepildits
[fmenis

Attéls 12-3: BOND-MAX 9 | ar€jais standarta atkritumu konteiners
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Iztiriet konteineru un citus lielapjoma konteinerus reizi ménesr (skat. 12.2.3 - Lielapjoma konteineru
tirisana).

1. Parliecinieties, ka nedarbojas apstrades modulis.

Ja sérijas apstrades laika paradas pazinojums, ka atkritumu konteiners ir pilns, ievérojiet Sos
noradijumus, lai iztukSotu konteineru. Skatit 12.2.2.5 - Apstrades laika.

2. Konteineram ir Attéls 12-4 lidzigi savienotaji (nemiet véra, ka dazi sensoru savienotaji ir melna
krasa, nevis sudraba kras3, ka paradits attéla).

Apzimejumi

1 Skidruma limena sensora
savienotajs

2 Skidruma padeves
savienotajs

Attéls 12-4: Argja atkritumu konteinera savienojumi

i. Arikski paceliet sarkanas krasas aizslégu uz sensora savienotaja (1) un pavelciet savienotaju
virziena prom no vacina.

ii. Nospiediet metala pogu uz skidruma savienotaja (2) un pavelciet savienotaju virziena prom no
vacina.

3. Nonemiet uzpildes/iztukSosanas vacinu, lai iztukSotu konteineru. Nenonemiet vacinu ar
savienotajiem. Utilizgjiet atkritumus saskana ar iestadé apstiprinatajam proceddram.

4. Uzskruvéjiet atpakal uzpildes/iztuk§o8anas vacinu un ciesi aizskruvéjiet to un ievietojiet atpakal
apstrades modulr.

o

lespiediet Skidruma savienotaju atpakal uz vacina savienojuma, I1dz tas ar klikski nofiks€jas vieta.

Pievienojiet atpaka| sensora savienotaju. Spiediet savienotaju lejup uz vacina savienojuma
pamatni.

o

Argjais atkritumu konteiners ir smags, kad tas ir pilns.
IztukSojot argjo atkritumu konteineru, izmantojiet atbilstoSas pacelSanas
metodes.

Pirms konteinera iztuk§o$anas vienmer atvienojiet sensoru un skidruma
savienotajus, lai izvairitos no bojajumiem.
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12.3 Covertiles

Notiriet Covertiles péc katras lietosanas reizes (to var izdarit, izmantojot Leica Biosystems Covertile
tirnsanas stativu). Covertiles var izmantot atkartoti l1dz pat 25 reizém, ja tie nav mainijusi krasu vai bojati
un ja tie tiek pienacigi tiriti. Izmetiet Covertiles, ja tie ir bojati vai ja pasliktinas to iekraso$anas kvalitate.

12.3.1 Atbrivosanas no DAB atliekam (izvéles)

1. Meércégjiet vismaz 30 mindtes 0,5 % W/V natrija hipohlorita Skiduma dejonizeta tdenr.
2. lznemiet un 10 reizes iegremde€jiet svaiga dejonizeta udent.

3. Veiciet standarta tiriSanu (skat. turpmak).

12.3.2 Standarta tirsana (obligata)

1. Vismaz 10 mindtes mércgjiet 100 % IMS (ripnieciska metilspirta), etilspirta vai reagentu
kategorijas spirta Skiduma.
2. Maisiet 30 sekundes un iznemiet no Skiduma.
3. Zavésana:
« noslaukiet sausu ar bezpliksnu dranu, vai
- laujiet nozat.

4. Rpigi parbaudiet, vai Covertile nav robu, plaisu vai deformaciju. Bojajumu gadijuma izmetiet tos.
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12.4 Slaidu iekrasosanas bloks

Apstrades moduliem ir silditaji un apsildamas virsmas, kas var izraisit
aizdegsanas bistamibu, ja to tuvuma tiek novietoti uzliesmojosi materiali:

« nenovietojiet uzliesmojosus materialus uz silditajiem un to tuvuma,

« nenovietojiet uzliesmojosus materialus uz jebkuras apstrades modula
karstas virsmas,

« péc uzpildisanas vai iztuk§oSanas parbaudiet, vai visi lielapjoma
konteineru vaki ir pienacigi noslégti.

Izvairieties no saskares ar slaidu iekrasoSanas blokiem un tiem apkart esoSajiem
elementiem. Tie var but |oti karsti un izraisit smagus apdegumus. Péc
darbinasanas beigam nogaidiet 20 mindtes, lai slaidu iekrasoSanas bloki un to
apkart esosie elementi atdzistu.

Tiriet noraditos komponentus tikai ar rokam. Lai izvairitos no bojajumiem,
nemazgajiet nevienu komponentu automatiska trauku mazgajama masina.
Netiriet nevienu dalu ar skidinatajiem, kodigiem vai abraziviem tiriS8anas
Skidrumiem, vai raupjam vai abrazivam dranam.

Pirms augsejas platnes tirisSanas vai nonemsanas parbaudiet, vai lielapjoma
skidrumu roboti (BOND-III) atrodas sakuma pozicija instrumenta aizmuguré un vai
tie neatrodas gar slaidu iekraso$anas blokiem.

Nelietojiet ausu tiramos kocinus vai citus aplikatorus ar kokvilnas uzgali
mazgasanas bloka atvérumu vai slaidu iekrasosanas bloka ieplides punktu
tinsanai, jo kokvilnas uzgalis var atvienoties un izraisit nosprostojumus.

> ||| B B

Standarta tirisana
Tiriet slaidu iekrasoS$anas ierices reizi nedé|a vai biezak, ja ir novérojamas nogulSnu pazimes.

Izmantojiet bezpliksnu dranu, kas samitrinata 70 % spirta (pec iespéjas mazaka daudzuma). Griti
nonemamu nogul$nu gadijuma izmantojiet mazgasanas skidumu BOND Wash Solution (péc iespé&jas
mazaka daudzuma) un péc tam noskalojiet ar dejonizé&tu tdeni.

BOND-III sistemas gadijuma noslaukiet lielapjoma skidruma robota vadotnes sliedi (3. pozicija Attéls 12—
6).

Atveriet augs$éjo platni (skatit Augséjas platnes nonemsana 263. Ipp.) un notfiriet:

« silditaju blokus,

« drenazas atveres un iepludes punktus,
o laukumus starp silditaju blokiem,

« notekpaplati, kas atrodas ap blokiem.
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Vienmeér parbaudiet, vai drenazas atverés (tostarp uz atveru malam esos$ajos mazajos iepliides punktos)
nav sveskermenu un vai tam nav skrap€&jumu vai citu bojajumu. Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, ja
konstatéjat bojajumus Sajos vai citos slaidu iekrasoSanas bloku komponentos.

Apzimejumi

1  Covertile skavas

2 Drenazas atveres un
ieplides punkti

3  silditaju blokus,
Notekpaplate

Attéls 12-5: Slaidu iekrasosanas bloks ar atvertu augs€jo platni

Kameér augséja platne ir atverta, apskatiet Covertile skavas platnes apakspuse un parliecinieties, ka
atsperu pamatnes brivi kustas. Ja péc nospiesanas uz skavu atsperém tas nevirzas atpakal, sazinieties ar
klientu atbalsta dienestuy, lai veiktu nomainu.

Augsejas platnes nonemsana
1. Parliecinieties, ka apstrades modulis darbojas tuksgaita, un izslédziet barosanu.
2. Atveriet augs$ejo platni, nospiezot augsejo platni virziena uz leju un griezot zilas krasas
stiprinajumus abos galos (1. pozicija Attéls 12-6 un Attéls 12-7), pagriezot tos par ceturtdalu apla

pretéji pulkstena raditaju kustibas virzienam. Novietojiet aug$éjo platni atpakal uz engém (stavot ar
seju pret instrumentu, augs$éjas platnes laba puse pacelas atvérta pozicija).

Apzimejumi

1  Skruvju savienojumi
2 Sarnira enges

3 Lielapjoma Skidruma
robota vadotnes sliede
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Attéls 12-6: BOND-IIl augsgja platne

Apzimé&jumi

1  Skravju savienojumi

2 Sarnira enges

Attéls 12-7: BOND-MAX augséja platne

3. Lai pilniba nonemtu augsgjo platni (nav nepiecieSams, veicot kartéjo tiriSanu), pavelciet ar atsperi
noslogotos $arnira stiprinajumus abos platnes galos (2. pozicija Attéls 12-6 un Attéls 12-7), tad
paceliet platni virziena prom no slaidu iekrasoSanas bloka.

Attéls 12-8: Augsejas platnes Sarnira stiprinajuma atvienosana

Augsejas platnes nomaina

Piezime: BOND-III slaidu iekrasoSanas bloka augsSé€jas platnes ir numurétas; vienmeér novietojiet pareizo
augseéjo platni uz attieciga slaidu iekrasosanas bloka (stavot ar skatu pret instrumentu, slaidu
iekrasosanas bloks kreisaja pusé ir pirmais bloks).

1. Atrodiet rotacijas punktus slaidu iekrasoSanas bloka. Turiet augSéjo platni atverta stavoklii un
ievietojiet vienu no Sarnira stiprinajumiem slaidu iekraso$anas bloka rotacijas punkta.

2. Pavelciet otru Sarnira stiprinajumu un ievietojiet platnes galu sava vieta, tad atlaidiet stiprinajumu.

3. Aizveriet aug$€jo platni, parbaudot, vai caurumi abos platnes galos pareizi nofiks€jas ar fiksacijas
tapam.

4. Turiet nospiestu augséjo platni un pagrieziet griezamos fiksatorus pulkstena raditaju kustibas
virziena. CieSi nostipriniet tos, par ceturtdalu pagriezot pulkstena raditaju kustibas virziena.
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12.4.1 Manuala slaidu iekrasosanas bloku atblokésana

Katru slaidu iekrasoSanas bloku var atblokét manuali, pieméram, lai stravas padeves partraukuma
gadijuma iznemtu no ta slaidus.

ievainojumus. Pirms méginat manuali atblokét slaidu iekraso$anas blokus,
izsleédziet apstrades modula baroSanas slédzi, izslédziet stravas padevi un
atvienojiet stravas padeves kontaktspraudni no kontaktligzdas.

! Slaidu iekrasoSanas bloki satur kustigas dalas, kas var izraisit smagus

e 12.4.1.1 - BOND-III
e 12.4.1.2-BOND-MAX

12.4.1.1 BOND-III

Slirces siikna modulis (BOND-III) ir smags un péc atvieno$anas tas var nokrist uz
priek$u. So procediiru drikst veikt tikai tie lietotaji, kuri ir bridinati par iesp&jamo
bistamibu un pabeigusi atbilstoSu apmacibu.

Manuala slaidu iekrasoSanas bloka atblokéSana sistéma BOND.

1. lzslédziet stravas padevi un atvienojiet stravas kabeli.

2. Atskrivejiet Cetras seSstira skrives, ar kuram pieskrivéts slirces modula apvalks, izmantojot
komplektacija ieklauto 3 mm sesstura atslégu. Nonemiet apvalku, lai labak piek|atu atvienoSanas
tapam un modula rokturim.

3. Atrodiet divas atvienoSanas tapas blakus pirmajam un ceturtajam Slirces suknim.

( K./ M

I T‘J“*«.: v adl

Attéls 12-9: AtvienoSanas tapu atraSanas vieta, kad ierice ir atvérta piek|uvei

4. Pavelciet abas tapas uz prieksSu virziena uz sevi, ldz tas nokliksk un nolaidiet moduli lejup. Kad
modulis kustas uz prieksu, rikojieties uzmanigi, lai nevilktu vai nesaspiestu nevienu fluidikas
caurultti, kas savienota ar §lirces galvam.

5. Slirces siikna modulis atvérsies pietiekami plati, lai varétu pieklat slaidu iekraso$anas blokiem.
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6. Atrodiet manualas atvienosanas pogu zem slaidu iekraso$anas bloka.

Attéls 12-10: Manualas atvienoSanas poga

7. Pagrieziet pogu Attéls 12—-10 noraditaja virziena. Veicot $o darbibu, Covertiles tiks novietoti pari
slaidiem, un viss bloks un paplate parvietosies uz augsu.

8. Turpiniet griezt atvienoanas pogu, lidz sajitat pretestibu. Saja bridi vajadzétu k|at iespéjamam
iznemt slaidu paplati no bloka.

9. Glab3jiet slaidus saskana ar savas iestades proceduram.

10.Uzmanigi iebidiet Slirces sikna moduli atpaka| viet3; rikojieties uzmanigi, lai nevilktu vai
nesaspiestu nevienu fluidikas caurultti, kas savienota ar Slirces galvinu.

11.Parliecinieties, ka tapas abas modula pusés nofiks€jas blokéta pozicija.

Pirms sérijas apstrades uzsakSanas vai apstrades modula inicializéSanas
parliecinieties, ka slirces modulis (BOND-III) ir pilntba aizveérts. Pret&ja gadijuma
ierices darbibas laika var tikt bojatas Slirces.

12.Novietojiet atpakal Slirces modula apvalku un nostipriniet to, izmantojot Cetras seSstura skruves.
Pirms instrumenta ieslég$anas ir japarbauda protokola statuss (skatit 5.2 - Protokola statusa ekrans).

Kad apstrades modulis ir ieslégts, tas inicialize, konstaté bloku stavokli un veic visas nepiecieSamas
darbibas, lai sagatavotu tos lietoSanai.

Péc inicializacijas slaidu iekraso$anas bloka statuss bus atblokéts un protokola statusa ekrana netiks
attélots neviens posms. Apstradi var but iesp€jams pabeigt BOND-III vai par€jas darbibas var but
iesp€jams pabeigt manuali.

12.4.1.2 BOND-MAX

Lai manuali atblokétu slaidu iekrasoSanas bloku BOND-MAX, rikojieties turpmak noraditaja veida.

Izsledziet stravas padevi un atvienojiet stravas kabeli.

Atveriet lielapjoma konteineru nodalijuma durvis un iznemiet lielapjoma konteinerus.
Izbidiet lielapjoma konteineru dobuma augsdala esoSo paplati.

Atrodiet manualas atvienosanas pogu (skatit Attéls 12-10) zem slaidu iekrasosanas bloka.

Pagrieziet pogu Attéls 12-10 noraditaja virziena. Veicot So darbibu, Covertiles vajadzétu tikt
novietotiem pari slaidiem, un viss bloks un paplate parvietosies uz augsu.

o wopn =
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6. Turpiniet griezt atvieno$anas pogu, lldz sajitat pretestibu. Saja bridi vajadzétu k|Gt iesp&jamam
iznemt slaidu paplati no bloka.

7. Glabajiet slaidus saskana ar savas iestades procediram.

8. NepiecieSamibas gadijuma notiriet apak$€jas un augsejas notekpaplates, pec tam ievietojiet
atpakal augsSejo paplati lielapjoma konteineru dobuma — paplates gals ar izliekumu 45 gradu lenki
atrodas prieksgala ar izliekumu uz augsu.

9. Atkartoti ievietojiet lielapjoma konteinerus.

10. Aizveriet lielapjoma konteineru dobuma durvis.

Pirms instrumenta ieslégs$anas ir japarbauda protokola statuss (skatit 5.2 - Protokola statusa ekrans).

Kad apstrades modulis ir ieslégts, tas inicialize, konstaté bloku stavokli un veic visas nepiecieSamas
darbibas, lai sagatavotu tos lietoSanai.

Péc inicializacijas slaidu iekrasoSanas bloka statuss bus atblokéts un protokola statusa ekrana netiks
attélots neviens posms. Apstradi var bit iespéjams pabeigt BOND-MAX vai paréjas darbibas var but
iesp€jams pabeigt manuali.

12.5 Apstrades modula restartésana

Katrs apstrades modulis ir jaizslédz un jarestarte reizi nedéla. Tas ir svarigi, jo tas |auj apstrades modulim
veikt sistémas pasdiagnostikas parbaudi.

Vienas darbvietas BOND kontrolleri nav regulari jaizsledz un jarestarté. Tomer, ja BOND programmaturas
darbiba ievérojami paléninas, jums var bt jarestarté kontrolleris, izmantojot Windows izvélni Start (Sakt).

Tacu ja jums ir BOND-ADVANCE sistéma, skatiet 16.1 - BOND-ADVANCE sistémas restartésana.
Apstrades modulis

Apstrades modulu gadijuma parliecinieties, ka nav ieladétas, ieplanotas un netiek apstradatas seérijas, un
izsledziet baroSanas slédzi iekartas labaja pusé. Uzgaidiet 30 sekundes un péc tam ieslédziet to.
Startésanas laika BOND sistéma uzpilda flutdikas sistemu un veic vairakus sistémas testus (skat.

2.2.2 - Apstrades modula inicializacija).

Nemiet vera, ka jus varat palaist dal€ju fluidikas sistémas sagatavosanu, neizslédzot apstrades moduli
(skatit - Flutdikas sistémas tirisana).

Fluidikas sistemas tiriSana

Poga Clean fluidics (Iztirit fluidikas sistemu) ekrana Maintenance (Apkope) sagatavo fluidikas Iinijas no
lielapjoma konteineriem (apstrades modula inicializacijas procesa dala startéSanas laika). Veiciet So
procediiru aizdomu gadijuma par nosprostojumiem vai gaisa burbuliem fluidikas piegades sistema.

1. Parliecinieties, ka apstrades modulis darbojas tuksgaita un ka taja nav ieladé€ta, ieplanota vai netiek
apstradata neviena sérija.

2. Clinical Client (Klniskais klients) profila atlasiet apstrades modula cilni, lai atvértu ta ekranu
System status (Sistémas statuss).

3. Noklikskiniet uz cilnes Maintenance (Uzturésana) un péc tam noklikskiniet uz pogas Clean fluidics
(Iztirit fluidikas sistému).

4. Apstiprinajuma uzvedné noklikskiniet uz Yes (Ja).
5. Fluidikas sistéma tiek uzpildita — tas var aiznemt vairakas minutes.
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12.6 Atsuksanas zonde

Atsilik$anas zonde tiek automatiski iztirita mazgasanas bloka starp saskari ar katru reagentu standarta
darbibas dalas ietvaros. Tomeér javeic ari papildu ikned€las noslauciSana un tirisana, izmantojot BOND
atsiikS$anas zonzu tiri$anas sistému. TirfSanas sistémas readenti ir optimizeti BOND sistémas darbibai, un
BOND programmatira izmanto tiriSsanas protokolu, kas paredzéts mazgasanas efektivitates
maksimizésanai. BOND programmatura bridina lietotajus par zonzu tiriSanas un nomainas

nepiecieSamibu.

Neparvietojiet galvena robota sviru, kameér apstrades modulis ir ieslégts. Tas var
izraistt robota nobidi un nekvalitativu slaidu iekrasojumu.

Jarobots ir izkustinats, izslédziet instrumentu, nogaidiet 30 sekundes un péc tam
atkartoti veiciet inicializaciju.

Skatit:

e 12.6.1 - AtsukSanas zondes tirisana
o 12.6.2 - AtsukSanas zondes nomaina

12.6.1 AtsuksSanas zondes tiriSana

Pirms noslauciSanas vienmer izslédziet apstrades moduli un raugieties, lai zonde netiktu saliekta. Katru
nedé|u noslaukiet atstikSanas zondes arpusi, izmantojot 70 % spirta Skidumu un nepluksnainu dranu vai
spirta salveti. Parbaudiet atstkSanas zondei pievienoto cauruli un parliecinieties, ka caurules elementos
nav samezglojumu vai priekSmetu. Caurulu elementiem jabut tiriem.

Ik péc 300 slaidiem BOND programmatiira informe par nepiecieSamibu iztirit zondi, izmantojot ar
BOND atsiiksanas zondes tiriSanas sistému (skat. 12.6.1.1 - AtstiknéSanas zondes tiriSanas L
procediras veiksana). Péc tirisanas cikla vai veiksmigas zondes nomainas skaits tiek ~
automatiski atiestatits.

BOND atsiks$anas zondes tiriSanas sistémas péc to sanemsanas ir jaregistré BOND sistéma tada pasa
veida ka noteiksanas sistémas (skat. 8.3.3 - Reagentu un reagentu sistemu registrésana). Programmatra
registré tirisanas sistémas lietojumu, Jaujot katra sistéma veikt 15 tiriSanas ciklus.

Lai saglabatu reagentu efektivitati tirisanas sistémas, ieladgjiet tos apstrades modulos tikai pirms to
izmantosanas. Atstik$anas zondi nevar notirit, kamer instrumenta ir ievietoti citi reagenti vai reagentu
sistémas, un nav iespéjams uzsakt slaidu apstradi, kameér instrumenta ir ieladéta tiriSanas sistema.

12.6.1.1 Atsuknesanas zondes tiriSanas proceduras veikSana

Izpildiet talak sniegtos noradijumus, lai iztiritu atsiikSanas zondi, izmantojot BOND atsukSanas zondes
tiriSanas sistému.

Tinsanas protokola izpilde aiznem aptuveni 20 minates.

1. Parliecinieties, ka apstrades modulis darbojas tuksgaita un ka taja nav ieladéta, ieplanota vai netiek
apstradata neviena sérija.

2. lznemiet no apstrades modula visas reagentu un reagentu sistémas paplates.

3. levietojiet BOND atsiiksanas zondes tiri$anas sistému apstrades modula reagentu paplaté.
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4. Clinical Client (Kliniskais klients) profila atlasiet apstrades modula cilni, lai atvértu ta ekranu
System status (Sistémas statuss).

5. Noklikskiniet uz cilnes Maintenance (Apkope) un péc tam noklikskiniet uz pogas Clean aspirating
probe (Atsik$anas zondes tirisana).

6. Kad tiek pieprasits, noklikskiniet uz Ja (Yes), lai uzsaktu tirisanu.

Tiek uzsakta tirisanas protokola darbiba, ko apstrades modula cilné norada tirisanas ikona.

7. Uzgaidiet, lidz tiek sanemts pazinojums, ka tiriSana ir pabeigta.

8. Iznemiet BOND atsiik$anas zondes tifiSanas sistému no reagentu paplates.

9. Dialoglodzina Cleaning Complete (TiriSana pabeigta) noklikskiniet uz OK (Labi), lai turpinatu
ierasto darbibu.

12.6.2 Atsuksanas zondes nomaina

Péc katru 7800 slaidu apstrades BOND programmatira pazino, ka ir janomaina atsukSanas
zonde. Skatiet 5.1.2 - Aparaturas statuss.

=5

S
Ja jus dodat priekSroku tam, lai Leica Biosystems servisa inzenieris nomaina atstkSanas zondi,
IGdzu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu. Tapat jius varat nomainit atsiiksanas zondi pats(-i)
talak izklastitaja veida.
Jums nav nepiecieSami instrumenti, lai nomainitu atsukSanas zondi.
12.6.2.1 Atsuksanas zondes atvienoSana
Apzimé&jumi
,;ﬁ'—I:':;-l:_:
i B 1 Atsiksanas zondes
| caurultte
' 2  Savienotajs
1 R [ 3 3 Atsuk$anas zondes
statnis
2 LE 4  |zolatora bloks ar rokas

skravi aizmuguré

% 4 5 Atsiuksanas zonde

Attels 12-11: AtsuksSanas zondes bloks:
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Iznemiet atsuksanas zondes bloku turpmak noraditaja veida.

1.

Parliecinieties, ka apstrades modulis darbojas tuksgaita un ka taja nav ieladéta, ieplanota vai netiek
apstradata neviena sérija.

Clinical Client (Kliniskais klients) profila atlasiet apstrades modula cilni, lai atvértu ta ekranu
System status (Sistémas statuss).

Noklikskiniet uz cilnes Maintenance (Apkope) un péc tam noklikskiniet uz pogas Replace
aspirating probe (Atstik§anas zondes nomaina).

. Uzmanigi izlasiet dialoglodzina Replace aspirating probe (AtsiikSanas zondes nomaina) sniegtos

noradijumus un tad noklikskiniet uz Yes (Ja), lai turpinatu.
Apstrades modulis tagad sagatavo fluidikas sistému atsiikSanas zondes nomainai.

Kad fluidikas sagatavosana ir pabeigta (tas var prasit kadu laiku), apstrades modulis atvienojas no
sl

programmatiras— to norada LT cilné Status (Statuss).

Izslédziet apstrades moduli un atveriet vaku.
Noslaukiet zondes galu ar salveti, lai nosusinatu mitrumu vai pilienus.

Pilntba atskriivéjiet izolatora bloka aizmuguré esos$o rokas skrivi (skriivi nav iespéjams iznemt).
Skatiet fotoattélu nakamaja lappuse.

Pilniba neatskrivejot rokas skrivi, var tikt bojats atsuksanas zondes teflona parklajums.

Turiet atsegto zondes galu zem izolatora bloka un viegli paspiediet uz augsu, lai parliecinatos, ka
tas ir valigs.

Nekavejoties nevelciet cauruli no atsliksanas zondes statna augsdalas (3. pozicija Attéls 12-11),
jo tas var atvienot cauruli no zondes gala.

10.Kad zonde ir valiga, uzmanigi izvelciet caurules elementu caur atsuk$anas zondes statni un

atvienojiet to.

11. Atskrivéjiet atsiik§anas zondes caurules savienotaju (2. pozicija Attéls 12-11) no “kédes” robota

sviras kreisaja puse.
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12.6.2.2 Jaunas atsuksanas zondes uzstadiSana

AtsukSanas zondes uzstadiSana ir kritiski svarigs uzdevums. Nepareiza tas uzstadiSana var ietekmét
paraugu iekrasoSanu iekarta. Ja jums ir bazas par Sis darbibas veikSanu, lidzu, sazinieties ar klientu
atbalsta dienestu.

Apzime&jumi

1 2 mm

2  Rokas skrave

Attéls 12-12: AtsiksSanas zondes reguléSana

Uzstadiet jauno atsiksanas zondes bloku, ieverojot talak sniegtos noradijumus, lai nesabojatu teflona
uzgali:
1. parliecinieties, ka atsik$anas zondes statnis ir pilniba pacelts.
2. Uzmanigi iznemiet jauno atsuksanas zondi no tas aizsargkonteinera.
3. levietojiet atsukSanas zondi atsikSanas zondes statna augsdala, lldz atsikSanas zondes gals
izvirzas no izoleéjosa bloka, un tad apstajieties.
Ja zondi nav viegli ievietot, parbaudiet, vai rokas skruve ir atskrivéta, un parvietojiet zondi, lidz ta
ieslid statni. Nav nepiecieSams pielietot speku.

4. Arvienu roku turiet atsik$anas zondes statni, bet ar otru — atsikSanas zondes galu.
Lenam, bet stingri velciet zondi uz leju, lidz ta apstajas.

Zondes augsdala starp zondes teflona parklajumu un cauruli izolatora bloka pamatné (skatiet pa
labi) ir jab{t redzamiem aptuveni 2 mm neriisosa térauda.
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5. Turot atsukSanas zondi nospiestu virziena uz leju, pievelciet rokas skravi izolatora bloka aizmugurée
(4. poZicija Attéls 12-11). Pievelciet to tik ciesi, ka to vairs nevar pagriezt ar pirkstiem.
Nepievelciet parak ciesi, jo tas var sabojat atsiksanas zondi.

Uzmanigi parbaudiet, vai atsiik§anas zondi var pagriezt vai parvietot uz augsu vai uz leju. Tai
nevajadzétu kustéties.

Apskatiet zondi no priekSpuses un sanu lenkiem, lai parliecinatos, ka ta atrodas vertikala stavoklt
no visiem lenkiem. Ja zonde nav novietota vertikali, atlaidiet valigak rokas skravi un vélreiz
parbaudiet, vai ta ir ievietota pareizi. Ja zonde joprojam neatrodas vertikala stavokli, t. i., ta ir
saliekta, nomainiet to pret jaunu.

6. Pieskrivejiet atsiikSanas zondes caurules savienotaju (2. pozicija Attéls 12-11) pie “kédes” bloka,
lai tas butu ar roku pievilkts. Nepievelciet to parak ciesi.

7. Parliecinieties, ka atstik$anas zondes statnis ir pilniba pacelts, un péc tam ieslédziet apstrades
moduli. Apstrades modulis sagatavos sistému péc tas startéSanas — parbaudiet savienojumus un
zondes galu, lai parliecinatos, ka sagatavos$anas laika sistéma nav skidrumu nopluzu.

8. Kad ir nomainita atsiik§anas zonde, apstiprinasanas dialoglodzina noklikskiniet uz opcijas Yes
(Ja). Ja neesat parliecinats(-a), vai jauna atsiikSanas zonde ir uzstadita pareizi, noklikskiniet uz
opcijas No (N&) un sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

9. Lai parbauditu, vai jauna atsiikSanas zonde ir uzstadita pareizi, veiciet testa audu vai kontroles
audu apstradi, lai parliecinatos, ka ir iekraso$ana tiek veikta pareizi.
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12.7 Mazgasanas bloks un maisisanas
iekarta

MaisiSanas iekarta ir seSas atveres reagentu maisiSanai. Ta iek|aujas ka ieliktnis mazgasanas bloka.

— ] DOOOCH—

Attéls 12-13: Skats uz mazgasanas bloku no augs$as ar mazgasanas zonu (1) un maisisanas iekartu (2)
vieta

bistami. Pirms turpinat, nodrosiniet, ka esat sanémis(-usi) atbilstosu drosibas

| DaZzi no iminhistokimija un in situ hibridizacija izmantotajiem reagentiem ir
é;E apmacibu.

Regulari parbaudiet, vai nav mainijusies maisiSanas iekartas krasa vai visparigais stavoklis, un
nepiecieSamibas gadijuma nomainiet to. Nomainiet staciju reizi ménesi kartéjas apkopes ietvaros. Pirms
tas iznemsSanas vienmer parliecinieties, ka ir pabeigta visu sériju apstrade.

Lai iznemtu maisiSanas iekartu, satveriet maisiSanas iekartas aizmuguré esoso izcilni un izceliet to.
MaisiSanas iekartas tiriSana

Ja maisiSanas iekarta nav bojata vai ievérojami mainijusi krasu un ar nosacijumu, ka ta tiek pienacigi
iztirTta, to var izmantot atkartoti [ldz ikmeénesa nomainas terminam.
1. TirSanas nepiecieSamibas gadijuma mercéjiet vismaz 30 minttes 0,5 % W/V natrija hipohlorita
Skiduma dejonizeta aden.
Iznemiet un 10 reizes iegremdéjiet svaiga dejonizéeta udenr.
Meércéjiet to reagentu kategorijas spirta $kiduma vismaz 10 mindtes.
Maisiet 30 sekundes un iznemiet no skiduma.
Laujiet tai nozat.

g N

Mazgasanas bloka tirisana

Iztiriet mazgasanas bloku reizi nedéla, izmantojot bezpliksnu dranu.

Nelietojiet ausu tiramos kocinus vai citus aplikatorus ar kokvilnas uzgali
mazgasanas bloka atvérumu tirisanai, jo kokvilnas uzgalis var atvienoties un
izraisit nosprostojumus.
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12.8 Apvalki, durvis un vaks

Reizi nedéla notiriet apstrades modula apvalkus, durvis (ja tadas ir) un vaku ar putek|u lupatu vai dranu.

Neizmantojiet tiriSanas lidzek|us; ja nepiecieSams, izmantojiet Gdeni, lai samitrinatu bezpluksnu dranu, lai
notiritu apvalkus, durvis un vaku, tadéjadi noversot netirumu uzkrasanos.

Ja kads no apvalkiem, durvim vai vakiem deforméjas vai tiek bojats, sazinieties ar klientu atbalsta
dienestu, lai veiktu nomainu.

12.9 |ID attelveidotajs

Lai pareizi identificétu slaidus, galvena robota sviras ID attélveides logam jabit tiram. Katru ned€ju vai ja
attélam biezi nespé€j pareizi izveidot ID attélus, notiriet logu ar bezpliksnu dranu, kas samitrinata 70 %
spirta Skiduma.

Attéls 12-14: ID attélveidotajs
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12.10 Notekpaplates

Notiriet notekpaplates reizi ménesT vai biezak, ja uz tam ir izlijis reagents vai redzami atkritumi.
Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, ja uz paplatém ir noverojami parmerigi izSlakstijumi vai sals
nogulsnes.

o 12.10.1 - BOND-III lielapjoma konteineru notekpaplates

o 12.10.2 - BOND-III Instrumenta notekpaplate

« 12.10.3 - BOND-MAX lielapjoma konteinera notekpaplate

12.10.1 BOND-III lielapjoma konteineru notekpaplates

BOND-IIl ir divas lielapjoma konteineru notekpaplates, kas atrodas zem lielapjoma konteineriem

Lai tirttu BOND-III lielapjoma konteinerus, veiciet turpmak noradrtas darbibas.

1. Parliecinieties, ka apstrades modulis nedarbojas.
2. lznemiet visus lielapjoma konteinerus.
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3. Nonemiet melnos apvalkus, kas aizsarga katra lielapjoma konteinera svara sensorus (skatit Attéls
12-15). Noslaukiet katru apvalku ar dranu vai marli, kas samitrinata 70 % spirta $kiduma.

LLTEEL LT T iR BEEdOUR Y AFaEEMIan LLLLLELLLLS

000L0on

Attéls 12-15: BOND-III lielapjoma konteineru notekpaplates, kuras redzami svara sensoru apvalki

4. Noslaukiet notekpaplates ar 70 % spirta Skidumu. Izvairieties no saskares ar neapsegtajiem metala
svara sensoriem.

5. Nosusiniet notekpaplates ar papira dvieli.
6. Noslaukiet visus lielapjoma konteinerus un novietojiet tos atpakal pareizaja pozicija.
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12.10.2 BOND-III Instrumenta notekpaplate

BOND-IIl ir zem instrumenta novietota tre$a notekpaplate, ka paradits Attéls 12—-16 talak.

LLTEE LT T i i BEidUOEEAF AFeEE-an LLLLLELL L1

EEEEEEENE EEEEEEREEF IHEETE O e

Attéls 12-16: BOND-IIl instrumenta notekpaplate
Lai piek|utu notekpaplatei, rikojieties talak noradritaja veida.

1. Zem instrumenta atrodiet notekpaplati (skat. Attéls 12—16) un velciet to virziena uz aru. Ar abam
rokam atbalstiet paplates svaru un nepielaujiet Skidruma iz$|akstiSanos.

2. lztuksSojiet paplates saturu un utiliz€jiet atkritumus saskana ar iestadé apstiprinatajam
procedudram.

Piezime: paplates aizmuguréja sturi ir kanals, kas palidz veikt parlieSanu un noverst izS|akstiSanos.

3. Mazgajiet paplati ar 70 % spirta Skidumu un péc tam novietojiet to atpaka| pareizaja pozicija.
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12.10.3 BOND-MAX lielapjoma konteinera notekpaplate

BOND-MAX ir atseviska notekpaplate, kas atrodas zem lielapjoma konteineriem lielapjoma konteineru
dobuma.

Lai piek|utu lielapjoma konteineru notekpaplatei, veiciet talak noraditas darbibas.

1. Parliecinieties, ka apstrades modulis nedarbojas, un iznemiet visus lielapjoma konteinerus.

2. lznemiet notekpaplati un noslaukiet ar to dranu vai marli, kas samitrinata 70 % spirta Skiduma.

3. Nosusiniet notekpaplati ar papira dvieli un novietojiet to atpakal pareizaja pozicija (ar slipo malu
instrumenta priekSpuseé).

4. Noslaukiet visus lielapjoma konteinerus un novietojiet tos atpakal| pareizaja pozicija.

12.11 Slaidu paplates

Notiriet slaidu paplates reizi ménesi, nomazgajot tas ar siltu ziepjideni un noskalojot ar tekosu tddeni.
Pirms lietoSanas vienmeér parliecinieties, ka slaidu paplates ir sausas. Nomainiet deformétas un bojatas
paplates.

12.12 Lielapjoma skidruma robota zondes
(tikai BOND-III)

Katrai lielapjoma Skidrumu robota zondei ir nepiecieSama ikménesa tiriSana, izmantojot 70 % spirta
Skidumu un bezpliksnu dranu vai spirta tamponu.

TiriSanas laika parbaudiet, vai zondes nav nolietojusas un nepiecieSamibas gadijuma nomainiet tas.

e 12.12.1 - Lielapjoma Skidrumu robota zondes tiriSana
e 12.12.2 - Lielapjoma skidruma robotu zonzu nomaina

12.12.1 Lielapjoma skidrumu robota zondes tiriSana

Notiriet lielapjoma skidruma robota padeves zondes reizi ménesi, ripéjoties, lai zondes netiktu saliektas.

Lielapjoma skidrumu roboti parvietojas gar slaidu iekraso$anas blokiem, lai
é nodrosinatu lietotajiem piek|uvi tiridanas nolika. So procediru drikst veikt tikai tie

lietotaji, kuri ir bridinati par iesp&jamo bistamibu un pabeigusi atbilstosu
apmacibu.

1. Parliecinieties, ka apstrades modulis darbojas tuksgaita un ka taja nav ieladéta, ieplanota vai netiek
apstradata neviena sérija.

2. Clinical Client (Klniskais klients) profila atlasiet apstrades modula cilni, lai atvértu ta ekranu
System status (Sistémas statuss).

3. Noklikskiniet uz cilnes Maintenance (Uzturésana) un péc tam noklikskiniet uz pogas Clean bulk
fluid robot probes (Notirit lielapjoma skidrumu robotu zondes).
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4. Uzmanigi izlasiet dialoglodzina Clean bulk fluid robot probes (Lielapjoma skidruma robota
zondes) sniegtas norades, noslédziet visas slaidu paplates un noklikskiniet uz Yes (Ja), lai
turpinatu.

Apzimejumi

1  Zondes savienotajs

2 Zonde

Attéls 12-17: Noslaukiet visas tris lielapjoma Skidrumu robota zondes ar 70 % spirta Skidumu
(zonde ir noradtta)

5. Kad visi tris lielapjoma skidrumu roboti ir parvietoti uz instrumenta priekSpusi, izslédziet to.

6. Uzmanigi notiriet zondes ar 70 % spirta Skidumu un mikstu dranu vai spirta salveti.
Rikojieties Tpasi piesardzigi, lai neizjauktu zonZu izkartojumu.

7. Dialoglodzina atlasiet veiksmigi nofirito(s) lielapjoma skidrumu robotu(-s) un péc tam noklik$kiniet
uz opcijas Done (Gatavs). Vai ari, ja tiriSana nav veikta, noklikskiniet uz pogas None were cleaned
(Neviena netika notirita).

8. Restartgjiet apstrades moduli. Inicializacijas laika lielapjoma Skidrumu roboti atgriezisies sakuma
pozicija instrumenta aizmugureé.

12.12.2 Lielapjoma skidruma robotu zonzu nomaina

Ja labak velaties, lai Leica Biosystems servisa inzenieris nomaina lielapjoma skidruma robotu zondes,
lGdzu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu. Tapat jus varat nomainit lielapjoma skidruma robotu
zondes pats(-i) talak izklastitaja veida.

1. Parliecinieties, ka apstrades modulis darbojas tukSgaita un ka taja nav ieladéta, ieplanota vai netiek
apstradata neviena sérija.

2. Clinical Client (Klniskais klients) profila atlasiet apstrades modula cilni, lai atvértu ta ekranu
System status (Sistémas statuss).

3. Noklikskiniet uz cilnes Maintenance (Apkope) un péc tam noklikskiniet uz pogas Replace bulk fluid
robot probes (Lielapjoma $kidrumu robotu zonzu nomaina).

4. Uzmanigi izlasiet dialoglodzina Replace bulk fluid robot probes (Lielapjoma skidruma robota
zonzu nomaina) sniegtas norades, fiksgjiet visas slaidu paplates un noklikskiniet uz Yes (Ja), lai
turpinatu.

Visi tris lielapjoma skidrumu roboti parvietojas uz 10. poziciju instrumenta priekSpuseé.

5. lzsléedziet apstrades moduli.
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12. Tirisana un apkope (BOND-IIl un BOND-MAX)

6. Atskruvejiet nomainamas zondes caurules savienotaju un pavelciet zondi virziena uz augsu un ara
no lielapjoma skidrumu robota (skatit Attéls 12-17).

7. levietojiet korpusa jaunu zondi un ieskruvéjiet zondes caurules savienotaju atpakal, pievelkot ar
pirkstiem.

8. NepiecieSamibas gadijuma atkartojiet So proceduru ar citam zondem.

9. lesledziet apstrades moduli. Inicializacijas laika lielapjoma skidrumu roboti atgriezisies sakuma
pozicija instrumenta aizmugureé.

10.Kad inicializacija bls pabeigta, atvérsies dialoglodzins. Atlasiet veiksmigi nomainito(-as)
lielapjoma Skidrumu robota zondi(-es) un péc tam noklik$kiniet uz opcijas Done (Gatavs). Vai, ja
neviena nav veiksmigi nomainita, noklikskiniet uz pogas None were replaced (Neviena netika
nomainita).

11.Lai parbauditu, vai jaunas lielapjoma skidruma robotu zondes ir uzstaditas pareizi, veiciet testa
audu vai kontroles audu apstradi, lai parliecinatos, ka ir iekrasoSana tiek veikta pareizi.

12.13 Slirces

Ik péc seSiem ménesSiem vai péc katru 7800 slaidu apstrades BOND programmatura pazino, ka ir
janomaina slirce (BOND-MAX) vai slirces (BOND-IIl) atkariba no t3, kur$ gadijums iest3jas

pirmais (skatit 5.1.2 - Aparatiras statuss). ~
Reizi nedela inicializacijas vai fluidikas sistémas tiriSanas laika vizuali parbaudiet $lirces, jo Tpasi
Slirces aug$pusé un zem virzula, vai nav noplides (skatit 12.5 - Apstrades modula restartésana). Tapat
parbaudiet art pievienotas caurules un savienojumu elementus. Jebkadu noplizu gadijuma nomainiet.

Ja labak vélaties, lai Leica Biosystems servisa inZenieris nomaina $lirci(-es), lidzu, sazinieties ar klientu
atbalsta dienestu. Tapat jis varat nomaintt slirci(-es) pats(-i) talak izklastitaja veida.

Vienmeér valkajiet aizsargapgérbu un cimdus.

=
=

o)

- -

o 12.13.1 - BOND-III §lir¢u nomaina
o 12.13.2-BOND-MAX 9 pieslégvietu Slirces nomaina

12.13.1 BOND-III slircu nomaina

Ja vien jis nemainat vienu bojatu $lirci neilgi péc nomainas, nomainiet visas $lirces vienlaikus.

1. Parliecinieties, ka apstrades modulis darbojas tuks$gaita (nav ieladéta vai ieplanota nevienas
sérijas apstrade).

2. Clinical Client (Klniskais klients) profila atlasiet apstrades modula cilni, lai atvértu ta ekranu
System status (Sistémas statuss).

3. Noklikskiniet uz cilnes Maintenance (Apkope) un péc tam noklikskiniet uz pogas Replace syringe
(Nomainit $lirci).
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12. Tiri$ana un apkope (BOND-III un BOND-MAX)

4. lzlasiet noradijumus un noklikskiniet uz Yes (Ja).
Apstrades modulis izvada skidrumu no visam §lircém un novieto to tas stavokli nomainai (tas var
wls
ilgt lldz pat 10 mindtém). Uzgaidiet, lidz apstrades modulis atvienojas - , tad izslédziet to.
Neizslédziet kontrolleri (vai BOND-ADVANCE terminali).

Pirms turpinat, parliecinieties, ka apstrades modulis ir izslegts.

5. Atskruvejiet Cetras seSstira skrives, ar kuram pieskriveéts Slirces modula apvalks, izmantojot
komplektacija ieklauto 3 mm seSstura atslegu. Nonemiet apvalku.

6. Atskraveéjiet katras Slirces skavas rokas skrivi un nolaidiet skavu virziena uz leju.

7. lzmantojiet komplektacija eso$o 2,5 mm seSstira atslégu, lai atskrivétu virzula fikséSanas skrivi
virzula apaksa.

Attéls 12-18: Virzula fikséSanas skruves atskrivéSana ar seSstira atslégu

Daziem modeliem seSstira skrives vieta ir rokas skrive.

8. Atskrivejiet Slirces cilindru no varsta. Iznemiet $lirci un skavu no instrumenta.

9. levietojiet jauno $§lirci caur skavu.

10. Novietojiet Slirci un skavu uz instrumenta un ieskravéjiet $lirci varsta.

11.Uzlieciet virzula fikseéSanas skravi un pievelciet to.

12.Paceliet skavu [idz Slirces aug$dalai un pievelciet rokas skravi.

13.Novietojiet atpakal Slirces modula apvalku un nostipriniet to, izmantojot Cetras seSstura skruves.

14.Dialoglodzina atlasiet veiksmigi nomainito(-as) slirci(-es) un péc tam noklikskiniet uz Done
(Gatavs). Vai, ja neviena nav veiksmigi nomainita, noklikskiniet uz pogas None were replaced
(Neviena netika nomaintta).

15.Restart€jiet apstrades moduli.

16.Parbaudiet, vai apstrades modula inicializacijas laika nav nopludes, jo 1pasi Slir¢u augsdala un zem
virzuliem. Zinojiet par nopludém klientu atbalsta dienestam.

17.Lai parbauditu, vai jaunas Slirces ir uzstaditas pareizi, veiciet testa audu vai kontroles audu
apstradi, lai parliecinatos, ka ir iekrasosana tiek veikta pareizi.

12.13.2 BOND-MAX 9 pieslégvietu slirces nomaina

1. Parliecinieties, ka apstrades modulis darbojas tuks$gaita (nav ieladéta vai ieplanota nevienas
sérijas apstrade).

2. Clinical Client (Klniskais klients) profila atlasiet apstrades modula cilni, lai atvértu ta ekranu
System status (Sistémas statuss).

3. Noklikskiniet uz cilnes Maintenance (Apkope) un péc tam noklikskiniet uz pogas Replace syringe
(Nomainit $lirci).
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12. Tirisana un apkope (BOND-IIl un BOND-MAX)

4. lzlasiet noradijumus un noklikskiniet uz Yes (Ja).
Apstrades modulis izvada skidrumu no §lirces un novieto to stavokli nomainai. Uzgaidiet, lidz
wls
apstrades modulis atvienojas LT ,tad izslédziet to. Neizslédziet kontrolleri (vai
BOND-ADVANCE terminali).

Pirms turpinat, parliecinieties, ka apstrades modulis ir izslégts.

5. Atskruvejiet Slirces skavas rokas skrivi un nolaidiet skavu virziena uz leju.
6. lzmantojiet seSstira atsléguy, lai atskruveétu virzula fikséSanas skrivi virzula apaksa.

=

I

e

-

Attéls 12—-19: Virzula fikséSanas skrives atskrivésana ar seSstira atslegu

Daziem modeliem seS$stira skruves vieta ir rokas skrave.

7. Atskruvejiet Slirces cilindru no varsta. Iznemiet §lirci un skavu no instrumenta.

8. levietojiet jauno $lirci caur skavu.

9. Novietojiet Slirci un skavu uz instrumenta un ieskravéjiet Slirci varsta.

10. Uzlieciet virzula fikséSanas skrivi un pievelciet to.

11.Paceliet skavu [idz Slirces aug$dalai un pievelciet rokas skravi.

12.Dialoglodzina noklikskiniet uz opcijas Ja (Yes), lai apstiprinatu, ka Slirce ir veiksmigi nomainita.

13.Restartéjiet apstrades moduli.

14.Parbaudiet, vai apstrades modula inicializacijas laika nav nopludes, jo ipasi Slirces augsdala un
zem virzula. Zinojiet par noplidém klientu atbalsta dienestam.

15. Lai parbaudttu, vai jauna §lirce ir uzstadita pareizi, veiciet testa audu vai kontroles audu apstradi, lai
parliecinatos, ka ir iekrasosana tiek veikta pareizi.
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12. Tiri$ana un apkope (BOND-III un BOND-MAX)

12.14 Barosanas drosinataji

Visiem BOND-IIl un BOND-MAX instrumentiem ir divi tikla drosSinataji un divi silditaja drosinataji;
drosinataju nominali atSkiras atkariba no tikla barosanas avota. Drosinataji atrodas aizmuguréja apvalka
(skatit 2.2.13 - Aizmuguréjais apvalks).

BOND-IIl izmanto sadus drosinatajus:

DrosSinatajs

Apraksts

100-240 V mainstravas
baroSana

F1 Silditaja barosanas 3AG T8A 250V UL
avots

F2 Sistémas barosanas | 3AG T8A 250V UL
avots

F3 Mainstravas tikls 3AG T15A 250V UL
(neitrals)

F4 Mainstravas tikls 3AG T15A 250V UL

(aktivs)

BOND-MAX apstrades moduli izmanto vienu no diviem atskirigajiem baroSanas avotiem. Tos var
identificeét péc ventilatoru skaita aizmuguréja apvalka — jauno modeju barosanas blokiem ir divi

ventilatori, bet instrumentiem ar vecakiem barosanas blokiem ir viens ventilators. Nomainas droSinataju
specifikacijas art ir uzdrukatas uz aizmuguréja apvalka.

BOND-MAX apstrades modeliem ar jaunajiem baro$anas avotiem (divi ventilatori aizmuguréja apvalka):

DrosSinatajs

Apraksts

100-240 V mainstravas
baroSana

F1 Mainstravas tikls 3AG T15A 250V UL
(aktivs)

F2 Mainstravas tikls 3AG T15A 250V UL
(neitrals)

F3 24V silditaja 3AG T8A 250V UL
barosana

F4 24V lidzstravas 3AG T8A 250V UL

barosanas avots

BOND-MAX apstrades modeliem ar vecajiem barosanas avotiem (viens ventilators aizmuguréja apvalka):

DrosSinatajs Apraksts 100-120 V mainstravas 200-240 V mainstravas
barosana barosana
F1 Mainstravas tikls 3AG T15A 250V UL 3AG T8A 250V UL

(aktivs)
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12. Tirisana un apkope (BOND-IIl un BOND-MAX)

F2 Mainstravas tikls 3AG T15A 250V UL 3AG T8A 250V UL
(neitrals)

F3 24V lidzstravas 3AG T8A 250V UL 3AG T5A 250V UL
silditaja barosana

F4 24V lidzstravas 3AG T8A 250V UL 3AG T5A 250V UL
baroSanas avots

Neapejiet drosinatajus un neizraisiet to 1sslégumu.
Izsledziet instrumentu un atvienojiet stravas padeves vadu pirms drosinataju
nomainas.

Nomainiet drosinatajus tikai ar standarta detalam. Ja droSinataji izdeg atkartoti,
sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Lai nomainitu drosinatajus, veiciet talak noraditas darbibas:

Izsledziet apstrades moduli.
Izsledziet stravas padevi un atvienojiet stravas padeves kontaktspraudni no kontaktligzdas.
Atskravejiet drosinataja apvalku.

w2

Iznemiet drosinataja apvalku un nomainiet drosinataju. Parbaudiet, vai ir izmantots pareizas
specifikacijas drosinatajs.

5. lespiediet droSinataja apvalku un pagrieziet to pulkstenraditaja virziena, lai nofiks€tu drosinataju.
Nepievelciet to parak ciesi.
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13. Tirisana un apkope
dazadi)
13.1 Rokas svitrkodu skeneri

13.1.1 Symbol svitrkodu skeneris

ﬁ Sie noradijumi attiecas tikai uz vecakiem Honeywell svitrkodu skeneru modeliem. Ja jums ir jaunaks
Honeywell svitrkodu skenera modelis, lidzu, skatiet 13.1.2 - Honeywell svitrkodu skeneris.

Reizi nedela notiriet rokas skeneri:

« nelaujiet abraziviem materialiem nonakt saskaré ar logu,
« nesmidziniet udeni vai citus tiriSanas lidzek|us tiesa veida uz loga.
« Nenonemiet skenera gumijas uzmavu.

Tiriet skeneri sadi:

1. vispirms atvienojiet skeneri no kontrollera vai terminala,
2. notiriet netirumu dalinas ar mitru bezpluksnu dranu,
3. noslaukiet logu ar bezpluksnu dranu, kas samitrinata 70 % spirta Skiduma.

Lazera apdraudejums.

Rokas svitrkodu skeneris satur lazera ierici, kas var izraisit smagus acu
bojajumus.

Neskatieties skenera loga, kamer tas ir iesléegts.
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13. Tiri$ana un apkope (dazadi)

13.1.1.1 Symbol svitrkodu skenera konfiguresana

1. skenejums: iestatiet visus noklus€juma iestatijumus

2. skenéjums: iespéjojiet kodu 128

3. skenéjums: skenésanas opcijas

4. skenejums: <DATA><SUFFIX>

5. skenéjums: levadit

noskengjiet turpmak noraditos svitrkodus.

Attéls 13-1: Svitrkodu skenéSanas seciba Symbol skenera konfigurésanai
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13. Tiri$ana un apkope (dazadi)

13.1.1.2 Skenera nolasiSanas skanas signalu skaluma iestatiSana

Lai iestatitu Symbol svitrkodu skenera nolasiSanas skanas signalu skaJumu, izdrukajiet So lapu augsta
izskirtsp&ja un noskenégjiet turpmak redzamo svitrkodu atbilstigi veélamajam [imenim.

Zems skaluma limenis

Vidéjs skaluma limenis
Attéls 13-2: Symbol skenera nolasiSanas skanas signalu skajums

Augsts skaluma limenis
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13. Tiri$ana un apkope (dazadi)

13.1.2 Honeywell svitrkodu skeneris

Sie noradijumi attiecas tikai uz jaunakiem Honeywell svitrkodu skeneru modeliem. Ja jums ir vecaks
Symbol svitrkodu skenera modelis, lidzu, skatiet 13.1.1 - Symbol svitrkodu skeneris.

Reizi nedéla notiriet rokas skeneri:

« nelaujiet abraziviem materialiem nonakt saskare ar logu,

» nesmidziniet tdeni vai citus tiriSanas lidzek|us tiesa veida uz loga.

Tiriet skeneri Sadi:

« vispirms atvienojiet skeneri no kontrollera vai terminala,
« notiriet netirumu dalinas ar ddent samitrinatu bezpliksnu dranu,
« notiriet logu ar bezpluksnu dranu, kas samitrinata 70 % spirta Skiduma.

Ja rokas svitrkodu skeneris nedarbojas pareizi, jusu apkopes organizacija var pieprasit ta atkartotu
inicializéSanu. Tapat jus varat pielagot skenera nolasiSanas skanas signalu skaJumu.

13.1.2.1 Honeywell svitrkodu skenera konfiguresana

Lai atkartoti inicializ€tu Honeywell svitrkodu skeneri (USB), izdrukajiet So lapu augsta izskirtsp&ja un
noskengjiet svitrkodus turpmak noraditaja seciba.

T

1. skenejums: dzesiet pielagotos noklus€juma iestatijumus

2. skenéjums: aktiviz€jiet nokluséjuma iestatijumus

3. skenéjums: Honeywell skenera konfigurésana

Attéls 13-3: Svitrkodi skenera konfigurésanai
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13. Tiri$ana un apkope (dazadi)

13.1.2.2 Skenera nolasiSanas skanas signalu skaluma iestatiSana

Lai iestatitu Honeywell svitrkodu skenera nolasiSanas skanas signalu skalumu, izdrukajiet So lapu augsta
izskirtsp&ja un noskenéjiet talak redzamo svitrkodu atbilstosi vélamajam limenim.

Zems skaluma limenis

Vidéjs skaluma limenis

Augsts skaluma [imenis

Skana izsléegta

Attéls 13-4: Honeywell skenera nolasiSanas skanas signalu skalums
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13. Tiri$ana un apkope (dazadi)

13.1.2.3 Brivroku lietoSanas konfiguresana

Kad skeneris tiek novietots stativa, tas parasti darbojas brivroku rezima un, nolasot svitrkodu, nav
janospiez nolasitaja poga.

Lai iestatTtu brivroku lietodanu Honeywell svitrkodu skenerim IESLEGTA vai IZSLEGTA reZzim3, izdrukajiet
$o lapu augsta izskirtspgja un noskenégjiet turpmak redzamo svitrkodu, kas atbilst vélamajai

Brivroku lieto$ana IESLEGTA

Brivroku lieto$ana IZSLEGTA

funkcionalitatei.

Attéls 13-5: Brivroku svitrkodu skenéSana ar Honeywell skeneri
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13. Tirisana un apkope (dazadi)

13.1.3 Svitrkodu skeneris Zebra DS2208

Sie noradijumi attiecas tikai uz jaunakiem Zebra svitrkodu skeneru modeliem. Ja jums ir vecdks Symbol
svitrkodu skenera modelis, lidzu, skatiet 13.1.1 - Symbol svitrkodu skeneris. Ja jums ir Honeywell
svitrkodu skenera modelis, skatiet 13.1.2 - Honeywell svitrkodu skeneris.

Reizi nedela notiriet rokas skeneri:

« nelaujiet abraziviem materialiem nonakt saskaré ar loguy,

» nesmidziniet tdeni vai citus tiriSanas lidzek|us tiesa veida uz loga.

Tiriet skeneri Sadi:

« vispirms atvienojiet skeneri no kontrollera vai terminala,
« notiriet netirumu dalinas ar tdent samitrinatu bezpliksnu dranu,
« notiriet logu ar bezpluksnu dranu, kas samitrinata 70 % spirta Skiduma.

Jarokas svitrkodu skeneris nedarbojas pareizi, jisu apkopes organizacija var pieprasit ta atkartotu
inicializéSanu. Tapat jus varat pielagot skenera nolasiSanas skanas signalu skaJumu.
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13. Tiri$ana un apkope (dazadi)

13.1.3.1 Zebra svitrkodu skenera konfiguresana

noskengjiet turpmak noraditos svitrkodus.

Attéls 13-6: Svitrkodu skenésanas s

1. skeneéjums: iestatiet visu

eciba Zebra skenera konfigurésanai

s nokluséjuma iestatijumus

2. skenéjums: iespé&jot kodu 128

3. skenéjums: skenéSanas opcijas

4. skenéjums:

<DATA><SUFFIX>

5. skenéjums: ievadiet

Il

6. skenéjums: konfigurét kodu 128
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13. Tiri$ana un apkope (dazadi)

13.1.3.2 Skenera nolasiSanas skanas signalu skaluma iestatiSana

Lai iestatitu Zebra svitrkodu skenera nolasiSanas skanas signalu skalumu, izdrukajiet So lapu augsta
izskirtsp&ja un noskenégjiet turpmak redzamo svitrkodu atbilstigi veélamajam [imenim.

Attéls 13-7: Zebra skenera nolasiSanas skanas signalu skalums

Zems skaluma [imenis

Vidéjs skaluma limenis

Augsts skaluma limenis
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13. Tiri$ana un apkope (dazadi)

13.1.3.3 Brivroku lietoSanas konfiguresana

Kad skeneris tiek novietots stativa, tas parasti darbojas brivroku rezima un, nolasot svitrkodu, nav
janospiez nolasitaja poga.

Lai iestatitu brivroku lietoanu Zebra svitrkodu skenerim IESLEGTA vai IZSLEGTA reZima, izdrukajiet $o
lapu augsta izSkirtsp€ja un noskenégjiet turpmak redzamo svitrkodu, kas atbilst vélamajai funkcionalitatei.

Attels 13-8: Brivroku svitrkodu skenésana ar Zebra skeneri

LR

Brivroku lietosana IESLEGTA

Brivroku lieto$ana IZSLEGTA

13.2 Slaidu marketajs

Slaidu marketaja komplektacija ir ieklautas lietoSanas rokasgramatas. Skatiet tajas noradijumus par
etikesu tiriSanu un ieladi un drukas lenti. Tiriet to reizi ménesl.
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14. BOND reagentu
izmantosana

Saja nodala ir visparigi aplikoti jautajumi, kas saistiti ar audu iekraso$anas zinatni un kliniskajiem
apsveérumiem, izmantojot BOND sistému.

o 14.1 - Procediras princips

o 14.2 - Paraugu sagatavosana

o 14.3 - Kvalitates kontrole

o 14.4-lekrasoSanas interpretacija

o 14.5-Visparigi ierobezojumi

o 14.6 - Atsauce

14.1 Proceduras princips

Saja sadala ir sniegti visparigi noradijumi par IHC un ISH. Taja aprakstitas ari BOND noteik3anas sistémas
un teranostika.

o 14.1.1 - BOND noteikSanas sistémas
e 14.1.2 - Teranostikas sistemas

Iminhistokimija (IHC)

Imunhistokimiskas metodes tiek izmantotas jau vismaz 50 gadus, lai noteiktu specifiskus antigénus
sunas vai audos. Pirmaja metodg, par kuru pieejami parskati, tika izmantotas fluorescejoSas etiketes
1941. gada '. P&c tam tika iesviesta enzimu, pieméram, peroksidazes, izmanto$ana 2. Misdienas
imnhistokimiju izmanto, lai veicinatu stinu atpazisanu kopa ar parasto hematoksilina un eozina parafina
iekraso$anu, un ta palidz atpazit normalas un patologiskas $inas. Iminhistokimiskas metodes ir
kluvusas par “apripes standartu” kirurgiskas patologijas joma3, ja klasiskas metodes vienas pasas nespégj
noderosinat pamatu noteiktai diagnozei . Tomér, neskatoties uz gandriz universalu izmanto$anu, ir
pastavéjusas noteiktas $aubas par atkartojamibu °.

Reagenti automatizétaja BOND sistéma parada antigénus audu griezumos, izmantojot imdnhistokimiskas
metodes. Kopuma specifiska primara antiviela sasaistas ar paraugu, péc tam BOND noteikSanas
sistémas reagenti vizualizé kompleksu.

Diagnostikas “markieris” ir reagents, ko izmanto, lai noteiktu specifisku antigénu vai DNS/RNS piesaistes
vietu audu parauga. Markieris ir primara IHC antiviela vai ISH zonde (skatit talak).

In situ hibridizacija (ISH)

Molekularas biologiskas metodes ir bitiski uzlabojusas misu izpratni par slimibam. In situ hibridizacija
apvieno molekularo biologiju un histologiju, Jaujot vizualizét DNS vai RNS $inu konteksta. Kops
nukleinskabju noteik$anas ievieSanas 1969. gada ©, in situ hibridizacijas protokolu uzlabojumi to ir
padarijusi par arvien vértigaku instrumentu klinisko patologiju un pétniecibas joma.
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In situ hibridizacija izmanto nukleotidu bazu papildu sasaisti DNS vai RNS. Markéta nukleinskabes zonde
specifiski sasaistas ar tas papildu sekvenci fikséto audu vai Sinu parauga. Zonde tiek vizualizéta,
izmantojot antivielu pret markieri, kam seko BOND poliméru noteiksanas reagenti. BOND automatizéta
sistéma un reagenti piedava uzticamu un efektivu alternativu sarezgitam manualajam metodem.

14.1.1 BOND noteikSanas sistemas

Leica Biosystems piegada dazadas noteikSanas sistémas, kas Tpasi izstradatas BOND sistémai. Galvena
no tam ir BOND Polymer Refine Detection™ sistéma, kas nodrosina augstas intensitates iekrasosanu
apvienojuma ar augstu precizitati, neizmantojot streptavidinu un biotinu.

Pieejamas BOND noteikSanas sistémas ir noraditas sadalas talak.

« 14.1.1.1 - BOND Polymer Refine Detection noteikSanas sistéma
o 14.1.1.2 - BOND Polymer Refine Red Detection noteik§anas sistéma
o 14.1.1.3 - BOND streptavidina-biotina noteiksana (DAB)

14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection noteikSanas sistema

BOND poliméru DAB bazes sistéma, BOND Polymer Refine Detection, nodrosina augstas intensitates
iekrasosanu apvienojuma ar precizu antivielas sasaistes ar mérka antigénu vai zondes sasaistes ar
nukleinskabi attélojumu. Sistéma neizmanto streptavidinu un biotinu un tadejadi novers endogéna biotina
izraisttu nespecifisku iekraso$anu. Endogénais biotins ir sastopams dazos audos, pieméram, kunga-zarnu
trakta, nieru, aknu un kruts karcinomas audos. BOND polimeéru noteikSanas sistémam ir augstaka jutibas
pakape neka mark€etajam streptavidina-biotina sistemam, rezultata iegustot zemaku antivielu
koncentraciju un atraku apstrades laiku.

Sajas noteik$anas sistémas tiek izmantotas $adas darbibas:

1. inkubacija ar udenraza peroksiduy;

2. specifiskas primaras antivielas (IHC) vai zondes un saistosans primaras antivielas (ISH)
izmantosana;

3. inkubacija ar saistitu sekundaro antivielu (péc primaras);

4. inkubacija ar poliméra reagentu, kas satur poliméra marrutku peroksidazes (HRP) terciaro antivielu
konjugatus;

5. kompleksa vizualizacija ar DAB;

6. hematoksilina pretiekrasoSana |auj noteikt Stinu kodolus.

Rezultatu inkubacija, mazgasana un interpretacija tiek veikta, ka aprakstits BOND markéjuma
streptavidina—biotina noteikSanas sistemam.

Jair vélama augstaka intensitate, visam BOND poliméru noteikSanas sistemam ir pieejamas Sadas
iespéjas:
i. palieliniet primaras antivielas vai zondes un/vai noteikSanas sistémas komponentu inkubacijas
laikuy;
ii. izmantojiet BOND DAB pastiprinataja posmu. Nemiet véra, ka pastiprinatajs vien nepalielinas
iekrasosanas intensitati tada pasa meéra, ka to nodrosina Intense R noteikSanas sistéma;
iii. tikai IHC. palieliniet primaro antivielu koncentraciju.
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14.1.1.2 BOND Polymer Refine Red Detection noteikSanas sistema

Ir pieejama viena noteikSanas sistéma ar sarkanu krasvielu: BOND Polymer Refine Red Detection™. Tai ir
tadas pasas prieksrocibas ka ieprieks aprakstitajam DAB bazes polimeéru noteikSanas sistémam, bet
vizualizacijai DAB vieta tiek izmantots hromogéns Fast Red. Sistéma ir piemérota lietoSanai ar, pieméram,
adas audiem, kur audu pigmentus var sajaukt ar DAB.

BOND Polymer Refine Red Detection sistéma ar sarkanu krasvielu ir |oti jutiga Compact Polymer™
sistéma, kas konjugéta ar sarmaino fosfatazi, kura nodrosina iminiekrasosanu spilgta fuksiju sarkana
krasa, ka art hematoksilina pretiekrasosanu (tostarp zila krasa).

Hromogeéns Fast Red normalos laboratorijas apstaklos ir kKimiski nestabils. Lai uzturétu hromogéna
efektivitati, stingri ievérojiet BOND Polymer Refine Red Detection lietoSanas noradijumus. Vienmér
novietojiet kontroles audus uz ta pasa slaida, kur atrodas pacienta audi, lai varétu atri noteikt sistémas
nolietojumu.

Kopa ar BOND Polymer Refine Red Detection sistému ieteicams izmantot Leica CV Ultra Mounting Media.
Citi stiprinajuma materiali var nesaglabat sakotnégji iegitas iekrasoSanas intensitati.

BOND Polymer Refine Red Detection sistémas darbibas posmi:

1. specifiskas primaras antivielas uzklasana;

2. inkubacija ar postprimaro reagentu;

3. inkubacija ar poliméra reagentu, kas satur poliméru sarmaino peroksidazes (AP) terciaro antivielu
konjugatus;

4. kompleksa vizualizacija ar hromogéna substratu Fast Red, izmantojot sarkanu precipitatu;

5. hematoksilina pretiekraso$ana |auj noteikt Sunu kodolus.

Rezultatu inkubacija, mazgasana un interpretacija tiek veikta, ka aprakstits BOND mark&juma
streptavidina-biotina noteikSanas sistéemu.

14.1.1.3 BOND streptavidina-biotina noteikSana (DAB)

Saja kategorija ir viena noteikanas sistéma: BOND Intensive R Detection.

STDAB bazes noteik3anas sistéma darbojas $adi:

1. inkubacija ar tdenraza peroksidu, lai slapetu endogéno peroksidazes aktivitati;
2. specifiskas primaras antivielas uzklasana;

3. So antivielu lokalizé lietotaja piegadats ar biotinu konjugéts sekundaras antivielas sastavs, kas
atpazist ta primaro antivielu.

4. streptavidina—enzima konjugata pievieno$ana, kas sasaistas ar sekundaraja antiviela esoSo
biotinuy;

5. kompleksa vizualizacija ar hromogénu substratu (3,3-diaminobenzidins vai DAB), kura fermentu
produkts ir briinas krasas precipitats;

6. hematoksilina pretiekrasoSana |auj noteikt Stinu kodolus.

Katra posma BOND sistéma inkubé griezumus precizi noteiktu laiku un péc tam mazga tos, lai atbrivotos
no nesasaistita materiala. Rezultati tiek interpretéti, izmantojot optiskas gaismas mikroskopu, un palidz
patologisku procesu diferencialaja diagnostika, kas var bt vai nebit sasaistiti ar noteiktu antigénu.
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14.1.2 Teranostikas sistéemas

Véza heterogéna rakstura un véza Stunam raksturigas genomiskas nestabilitates dé| pacientu atbildes
reakcija uz pladas iedarbibas pretvéZa lidzekliem bieZi vien ir suboptimala. Siem Iidzekliem bieZi ir
nopietnas blakusparadibas, kas pazemina pacientu dzives kvalitati, turklat tie var pak|aut pacientus
nopietnu nevélamu zalu reakciju (NNN) riskam. Pretéji tam, daudzi jaunie véZza terapijas veidi ir vérsti uz
konkrétiem biomarkieriem. So mérka terapiju attistiba ir batiski ietekmé&jusi patologijas balstitu
diagnostisko testésanu. So Tpaso diagnostikas testu kategoriju sauc par “teranostikas testiem”, un tie
palidz identificét tos pacientus, kuri, visticamak, gis labumu no noteiktas terapijas:

Teranostika = terapija + diagnoze

Katra iekarta ir pilniga sistéma mérka proteina vai géna klatbitnes noteikSanai un lidz ar to arstésanas ar
merka terapiju piemérotibas noteiksanai. Leica teranostikas parbaudes tiek nodrosinatas ka pilnigas,
optimizétas sistémas ar lieto$anai gatavam antivielam vai zondém, noteik§anas reagentiem, kontroles
reagentiem un dazos gadijumos kontroles paraugu slaidiem, lai nodrosinatu diagnostikas rezultata pilnigu
kvalitates garantiju. lekartu pamata ir IHC vai ISH metodika, un tas ir apstiprinajusas atbilstoSas
regionalas regulativas iestades izmantosanai tadu pacientu identificéSanai, kuriem varétu tikt apsvérta
attieciga terapija.

Pilna lietoSanas instrukcija ir sniegta katras teranostikas sistéemas komplektacija. Lai iestatitu
teranostiskas sériju apstradi, izmantojiet turpmak sniegtos noradijumus. Teranostikas testéSanas
rakstura dé| ir ipasi svarigi precizi ievérot Sos noradijumus, lai analizes netiktu atzitas par nederigam.

14.2 Paraugu sagatavosana

Saja sadala aprakstita audu sagatavo$ana iekraso$anai.

e 14.2.1 - NepiecieSamie materiali

e 14.2.2 - Audu sagatavosana

e 14.2.3 - AtvaskoSana un karséSana
o 14.2.4 - Epitopu izguve

14.2.1 NepiecieSamie materiali

Talak noraditie materiali ir nepiecieSami imunhistokimiskas un in situ hibridizacijas iekrasosanai,
izmantojot BOND sistemu.
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14.2.1.1 Biezi izmantotie materiali

« Fiksacijas lidzeklis — ieteicams 10 % neitrali buferéts formalins.

» Parafina vasks

« Audu apstradatajs un iegul$anas centrs

« Pozitivo un negativo audu kontroles paraugi (skatit 14.3 - Kvalitates kontrole)
« Mikrotoms

« Uzladéti mikroskopa slaidi (piem., Leica BOND Plus slaidi)

. Zavésanas krasns

« Spirts (reagentu kategorija*)

« BOND Dewax Solution (atvaskosanas skidums)

« Dejonizets udens

« BOND enzimu priekSapstrades komplekts

o BOND slaidu etiketes un drukas lente

« BOND Universal Covertiles

« Mazgasanas skidums (sagatavots no BOND Wash Solution 10X koncentrata)
« Atbilstosa BOND reagentu sistema

« Pastiprinasanas lidzeklis, sveku vai tidens bazes

o Parsegi

0 * Reagentu kategorijas spirts satur etilspirtu, kura saturs ir vienads vai lielaks par 90 % (svara attieciba);
izopropilspirtu, kura saturs ir vairak ka 5 % (svara attieciba); metilspirtu, kura saturs ir ne vairak ka 5 %
(svara attieciba).

14.2.1.2 IHC materiali

Papildus ieprieks uzskaititajiem materialiem IHC testiem ir nepiecieSami sadi materiali:

« negativi kontroles reagenti, kas ir specifiski primarajam antivielam (skatit 14.3 - Kvalitates
kontrole),

« BOND Epitope Retrieval Solution 1,

« BOND Epitope Retrieval Solution 2,

« BOND lietoSanai gatavas primaras antivielas vai primaras antivielas, kas atSkaiditas BOND
primaraja antivielu Skidinataja BONDatvertos konteineros ar 7 ml vai 30 ml tilpumu,

« pastiprinasanas lidzeklis, sveku vai tdens bazes,

o titréSanas komplekts, izvéles (skatit 14.2.1.4 - Titrésanas komplekts ).

14.2.1.3 ISH materiali

Papildus ieprieks uzskaititajiem standarta materialiem ISH testiem ir nepiecieSami sadi materiali:

« ISH zondes,
« anti-fluoresceina antivielas,
« ISH specifiskas pozitivas un negativas kontroles zondes (skatit 14.3 - Kvalitates kontrole).
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14.2.1.4 TitreSanas komplekts

BOND TitréSanas komplekts sastav no 10 tukSiem konteineriem un 50 ieliktniem (6 ml) un to izmanto
primaro antivielu koncentracijas optimizacijai BOND sistéma. leliktnos var sagatavot un ievietot nelielu
daudzumu katras primaras antivielas koncentracijas. Katru konteineru var izmantot kopa 40 ml reagenta
tilpumam.

Koncentréeto antivielu titréSanu var panakt, izmantojot sérijveida divkarsu atskaidisanu. Talak izklastita
metode apraksta, ka sagatavot sérijveida Skidumus 150 L vienreizéjai doz€Sanai. Katra titréSanas
konteinera ieliktni saglabasies noteikts atskaiditas antivielas daudzums. BOND sistéma bis izmeérijusi So
tilpumu, un nepiecieSamibas gadijuma to var izmantot turpmakos optimizéSanas protokolos.

Katrai antivielai markegjiet tris ieliktnus ar atbilstoSiem Skidumiem.
Sagatavojiet 1 ml sakotngja skiduma pirmaja ieliktnr.

Parnesiet 500 pL no sakotnegja skiduma 2. ieliktni un viegli samaisiet.
Parnesiet 500 pL no 2. ieliktnt esosa skiduma 3. ieliktnT un viegli samaisiet.
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14.2.2 Audu sagatavosana

Mes iesakam 15-20 reizes palielinat audu daudzumu 10 % neitrala bufera formalina skiduma, lai fiksétu
audus imunohistokimiskajai un in situ hibridizacijas iekrasoSanai, izmantojot BOND sistému. Fiksaciju var
veikt istabas temperatiira (15-25 °C).

HER2 testesanai skatiet Amerikas Kliniskas onkologijas biedribas/Amerikas Patologu koledzas audu
sagatavosanas ieteikumus '° vai viet&jas vadlinijas un noteikumus.

Lai veicinatu audu grieSanu un novérstu mikrotoma asmenu bojajumus, pirms audu apstrades veiciet
kaulaudu dekalcifikaciju '""2,

1988. gada ASV Klinisko laboratoriju uzlabosanas likuma (CLIA) 42 CFR 493.1259. panta b) punkta ir
noteikta prasiba, ka “laboratorijai ir jaglaba iekrasotie slaidi vismaz desmit gadus no izmekléjuma datuma,
bet paraugu bloki — vismaz divus gadus no izmekl&juma datuma.” '® Informaciju par savas iestades
prasibam skatiet vietéjos noteikumos.

Nogrieziet un novietojiet 3—5 pm biezas skéles uz uzladetiem stikla slaidiem (dazu specifiskos audu
veidu gadijuma var bt nepiecieSams atskirigs $kélu biezums). Lai Zavétu audus, ievietojiet labi nozavétus
slaidus krasni 60 °C (5 °C) uz 10—30 minGtém vai uz nakti 37 °C temperatdra. Slaidus var karsét art
BOND-IIl un BOND-MAX apstrades modulos. Pirms karséSanas slaidiem jabdt labi nozavetiem ar gaisu.
Papildinformaciju par paraugu sagatavosanu skatiet 13., 14. un 15. atsauce.

Piestipriniet paraugu un kontroles slaidiem etiketes, ka aprakstits 4 - Atra palaide. BOND sistéma
atvaskosSana, mitrinasana un epitopu izguve ir pilniba automatizéta.

14.2.3 Atvaskosana un karsésana

Iminhistokimijas audu preparatiem, kas ieslégti parafina, vispirms ir janonem parafina vasks un tos ir
nepiecieSams mitrinat. Vasks tiek nonemts, izmantojot BOND Dewax Solution atvaskosanas skidumu, un
preparati tiek mitrinati. BOND sistéma ietver atvaskos$anas protokolus, kas automatize So procesu.

Pirms atvaskoSanas BOND sistéma var ari karsét audus, lai uzlabotu to pielipSanu slaidam. BOND
sistémas karséSanas un atvaskoSanas protokoli automatize karséSanas un atvaskoSanas procesus.
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Ludzu, nemiet vera, ka audi jazave ar gaisu, lai izvadrtu Gdeni pirms to ievietoSanas BOND-IIl vai BOND-
MAX apstrades moduli karséSanai un atvaskos$anai.

14.2.4 Epitopu izguve

Audu fiksacija formalina izraisa Skérssavienojumu starp aldehidu un aminogrupam audos, un $o saisu
veidoSanas var izraistt dazadu antigénu zudumu maskésanas efekta de|. Formalins veido metiléna tiltus,
kas var maintt epitopu raksturigo trisdimensiju formu. Dazi epitopi ir jutigi pret formalinu un péc fiksacijas
formalina demonstré samazinatu iminreakciju, savukart citi ir pret noturigi formalina iedarbibu.

Olbaltumvielas aptver nukleinskabes, tadél, lai padaritu mérka sekvences pieejamas zondei, ir
nepiecieSama audu permeabilizacija.

Epitopu izguvi /8var panakt vai nu izmantojot siltuma ierosinatu epitopu izguvi (HIER), enzimu
priekSapstradi vai abu $o metozu kombinaciju. HIER ir visplasak izmantota IHC epitopu izguves metode.
HIER mehanisms nav pilniba izprasts.

Hipotéze balstas uz to, ka preparatu karséSana augsta temperattra epitopu izguves skiduma hidrolize
Skérssavienojumus, kas izveidojusies, fiksgjot formalina. Ta rezultata epitops tiek remodificéts, un to pec
tam var iekrasot ar imunhistokimiju. Svarigakie HIER faktori ir izguves skiduma temperatira, laiks un pH.
Pastav divi dazadi epitopu izguves risinajumi izmanto$anai BOND sistéma: citratu bazes buferskidums un
EDTA bazes buferskidums.

Enzimu priekSapstrade izmanto proteolitiskos enzimus, lai parrautu peptidu saites un padaritu pieejamas
epitopu/meérka nukleinskabju sekvences. Enzimu koncentracija un inkubacijas laiks ir proporcionals
parauga fiksacijas laikam, un tas ir attiecigi jaoptimizé. Enzimu prieksapstrade ir piemérota tikai daziem
epitopiem, bet to biezi izmanto ISH protokolos.

14.3 Kvalitates kontrole

Lietotaja laboratorija veiktas audu apstrades un tehnisko proceduru atSkiribas var izraisit ievérojamas
rezultatu variacijas, kas prasa regularu ieks€jas kontroles veik§anu papildus talak noraditajam
proceduram. Skatiet ari vietéjos noradijumus un noteikumus, tapat jums var noderét “CLIA Compliance
Handbook: The Essential Guide for the Clinical Laboratory Second Edition” 22 un lerosinatas NCCLS

vadlinijas IHC "%,

Kontroles paraugiem jabit svaigiem autopsijas/biopsijas/kirurgiskajiem paraugiem, kas fikséti, apstradati
un ieslégti, cik atri vien iesp&jams tada pasa veida ka pacienta audu paraugs(-i). Sadi kontroles pasakumi
uzrauga visus analizes posmus no audu sagatavosanas lidz iekrasosanai.

Mes stingri iesakam novietot attiecigos kontroles audus uz tiem pasiem slaidiem, kur atrodas pacientu
audi. Skatiet 6.2 - Darbs ar kontroles paraugiem, lai aplikotu papildu informaciju.

Skatt:

o 14.3.1 - Parbauzu verifikacija

e 14.3.2 - Audu kontroles paraugi

« 14.3.3 - Negativi reagentu kontroles paraugi IHC
o 14.3.4-ISH reagentu kontroles paraugi

o 14.3.5-Kvalitates kontroles sniegtie ieguvumi
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14.3.1 Parbauzu verifikacija

Pirms antivielas, zondes vai iekraso$anas sistémas pirmreizéjas izmantoSanas diagnostikas procedira
parbaudiet antivielas/zondes specifiskumu, test€jot to ar tadu kontroles audu sériju, kas paredzama veida
norada pozitivus un negativus audus. Skatiet iepriek$ noraditas procediras un CAP Sertifikacijas
programmas 14 kvalitates kontroles ieteikumus imunhistokimiskas parbaudém un/vai NCCLS I[HC
vadlinijas ' vai viet&jos noteikumus un vadlinijas. Atkartojiet §Ts kvalitates kontroles procediras katrai
jaunajai antivielu partijai vai ikreiz, kad mainas parbaudes parametri. Kvalitates kontroli nevar jégpilni veikt
atseviskam reagentam izol&ti, jo atbilstoSie reagenti kopa ar noteikto parbaudes protokolu ir jatesté
vienkopus pirms noteikSanas sistémas izmantosanas diagnostikas nolikos. Informaciju par audiem, kas
ir piemeéroti parbaudes veikSanai, skatiet katra primaro antivielu iepakojuma ieliktnr.

Papildus ieprieks minétajam parbaudes procediram més iesakam reizi ménesr iekrasot pozitivu audu
kontroles paraugus un salidzinat tos ar to pasu audu kontroles paraugu, kas iekrasots iepriek§€ja menesi.
MeénesSa intervalos iekrasoto kontroles paraugu salidzinajums |auj uzraudzit parbauzu stabilitati, jutibu,
specifiku un atkartojamibu.

BOND teranostikas sistémas ietver visus atbilsto$os kontroles reagentus un var ietvert sistémas
kontroles slaidus, kas nepiecieSami testu veikSanai. Ir svarigi, lai komplektacija iek|autie kontroles paraugi
tiktu izmantoti precizi, ka noradits lietoSanas noradijumos. Ja lietoSanas noradijumos ir attiecigi noradits,
jaizmanto iek$€ja audu kontrole (nav ieklauta). lek$€jas procediras nav apstiprinatas un tas batiba
nevajadzétu izmantot — to izmantoSanas rezultata diagnostikas rezultati klust nederigi.

Visas kvalitates kontroles prasibas jaizpilda saskana ar vietéjiem, valsts un/vai federalajiem noteikumiem
vai akreditacijas prasibam.

14.3.2 Audu kontroles paraugi

14.3.2.1 Pozitivo audu kontroles paraugi

« Norada pareizi sagatavotus audus un pareizus iekrasoSanas panémienus.

« Katra iekrasoSanas cikla ieklauj vienu pozitivo audu kontroles paraugu katram testa apstak|u
komplektam.

« Audi ar vaju pozitivu iekrasojumu ir piemérotaki neka audi ar spécigu pozitivu iekrasojumu, lai
veiktu optimalu kvalitates kontroli un noteiktu nelielu reagenta degradacijas limeni '%.

« Izmantojot vairaku audu kontroles paraugu slaidu, kas satur audus ar spécigi, vidgji un vaji izteiktu
antigénu blivuma/nukleinskabes uzradiSanu, tiek ieglts plass kontroles segums.

« Ja pozitivo audu kontroles paraugs neuzrada pozitivu iekraso$anu, testa paraugu rezultati
jauzskata par nederigiem.

« Lainodrosinatu optimalu kvalitates kontroli, stingri iesakam darbinat BOND sistému ar kontroles
audu paraugiem taja pasa slaida, uz kura novietoti parauga audi.
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14.3.2.2 Negativu audu kontroles paraugi

« Parbaudiet péc pozitivu audu kontroles parauga, lai verificeétu mérka antigéna markésanas
specifiku ar primaro antivielu IHC vai mérka nukleinskabi ar zondi ISH un sniegtu norades uz
specifisku fona iekrasosanu (kltdaini pozitivu iekrasojumu).

« Dazadu sinu veidu daudzveidiba, kas atrodama vairuma audu paraugu griezumu, biezi piedava
negativu kontroles paraugu zonas, tacu lietotajam tas ir japarbauda.

« Ja negativu audu kontroles parauga rodas specifisks iekrasojums, pacienta paraugu rezultati ir
uzskatami par nederigiem.

14.3.3 Negativi reagentu kontroles paraugi IHC

Lai novertetu nespecifisku iekraso$anu un |autu labak interpretét specifisko iekrasoSanu, primaro
antivielu vieta izmantojiet negativus reagentu kontroles paraugus ar katra pacienta audu paraugu.

« leteicamais idealais kontroles reagents:

i. monoklonalajam antivielam izmantojiet tada pasa izotipa antivielu, kas ir iegita no audu
kultdras supernatanta tada pasa veida ka primara antiviela, bet kas nerada specifisku
reakciju ar cilvéka audiem.

Atskaidiet to ar tadu pasu iminglobulina vai proteinu koncentraciju ka primaro antiviely,

Ja tela embrija serums péc apstrades tiek saglabats tira antiviela, lietoSanai ir piemérots art
teJa embrija serums ar proteina koncentraciju, kas ir lidzvértiga atSkaiditajai primarajai
antivielai taja pasa skidinataja.

ii. Poliklonalajam antivielam izmantojiet iminglobulina frakciju (vai attieciga gadijuma visu
serumu) no normala vai neimiina seruma no ta pasa dzivnieku izcelsmes avota tada pasa

aprakstitajiem negativajiem reagentu kontroles paraugiem.

« Negativo reagentu kontroles paraugu inkubacijas periodam ir jaatbilst primaras antivielas
inkubacijas periodam.

« Katrai attiecigajai izguves metodei (ieskaitot neizgtiSanai) noteiktajai primarajai antivielai
izmantojiet atseviSku negativo reagentu kontroles paraugu slaidu.

« Ja sérijveida griezumos tiek izmantoti vairaku antivielu paneli, viena slaida negativas iekrasoSanas
zonas var kalpot ka negativi/nespecifiski sasaistes fona kontroles paraugi citam antivielam.

« Laidiferencétu endogéno enzimu aktivitati vai nespecifisku enzimu sasaisti no specifiskas
iminreakcijas, iekrasojiet pacienta papildu audus tikai ar substratu hromogénu vai attiecigi enzimu
kompleksiem un substrata hromogéniem.

« BOND sistéma ietver noklus&juma negativu IHC kontroles reagentu ar nosaukumu “*Negative”
(*Negativs), ko var atlasit ka markieri ikviena IHC protokola. Tas dozé BOND Wash mazgasanas
lidzekli (skattt 10.5.2 - Lietu un slaidu iestatijumi).
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14.3.4 ISH reagentu kontroles paraugi

14.3.4.1 Pozitivi reagentu kontroles paraugi

In situ hibridizacijai izmantojiet pozitivo kontroles zondi.

« Zondes vieta izmantojiet katra pacienta parauga griezumu, lai sniegtu informaciju par
nukleinskabju saglabasanu audos, ka ari par nukleinskabju pieejamibu zondei.

« Pozitivas zondes kontroles protokolam ir jaatbilst testa zondes protokolam.

« Ja pozitivo audu kontroles zonde neuzrada pozitivu iekrasoSanu, testa paraugu rezultati jauzskata
par nederigiem.

14.3.4.2 Negativi reagentu kontroles paraugi

In situ hibridizacijai izmantojiet negativo kontroles zondi.

« Negativas kontroles zondes protokolam ir jaatbilst testa zondes protokolam.

« Lai novértétu nespecifisku iekrasosanu un Jautu labak interpretét specifisko iekrasosanu,
izmantojiet zondes vieta ar katra pacienta audu parauga griezumu.

« Negativo reagentu kontroles paraugu inkubacijas periodam ir jaatbilst zondes inkubacijas
periodam.

« Katrai attiecigajai zondei (ieskaitot neizgli$anai) izmantojiet atsevisku negativo reagentu kontroles
paraugu slaidu.

« Lai diferencétu endogéno enzimu aktivitati vai nespecifisku enzimu sasaisti no specifiskas
imunreakcijas, iekrasojiet pacienta papildu audus tikai ar substratu hromogeénu vai attiecigi enzimu
kompleksiem un substrata hromogéniem.
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14.3.5 Kvalitates kontroles sniegtie ieguvumi

Kvalitates kontroles sniegtie ieguvumi ir apkopoti talak tabula.

Audi:

Fikseti un apstradati ka
pacienta paraugs

Specifiska
antiviela/zonde ar
noteikSanas
sistémas
reagentiem

Pozitivu reagentu
kontroles paraugs
plus tie pasi
noteikSanas
sistémas reagenti,
kas izmantoti
specifiskajai
antivielai/zondei

Negativu
reagentu
kontroles paraugs
[ISH] vai
nespecifiska
antiviela vai
buferviela [IHC]
plus tadi pasi
noteikSanas
sistémas reagenti,
kas izmantoti
specifiskajai
antivielai/zondei

Pozitivo audu kontroles
paraugi:

Audi vai 8lnas, kas satur
nosakamo mérka
antigénu/nukleinskabju
sekvenci (var noteikt
pacienta audos). Ideals
kontroles paraugs ir vaji
pozitivi iekrasojosi audi,
kas ir visjutigakie pret
antivielu/nukleinskabju
degradaciju.

Kontrolé€ visus
analizes posmus.

Valide iekrasoSanai
izmantoto reagentu
un proceduras.

Nespecifiskas
fona iekrasoSanas
noteikSana

Negativu audu kontroles
paraugi:

Audi vai stinas, kuram ir
paredzams bt
negativam (var atrasties
pacienta audos vai
pozitivas kontroles audu
paraugos)

Neparedzétas
antivielu
Skérsreakcijas
noteik$ana pret
sinam/sunu
komponentiem [IHC]
Neparedzétas
zondes
Skéershibridizacijas
noteikSana pret
citam nukleinskabju
sekvencem vai
sinam/sunu
komponentiem [ISH]

Nespecifiskas
fona iekrasosanas
noteikSana
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Audi: Specifiska Pozitivu reagentu Negativu
Fiksati un apstradati ka antl\{levla/zonde ar kontr9les |3.araugs reagentu
. noteikSanas plus tie pasi kontroles paraugs
pacienta paraugs sistémas noteik$anas [ISH] vai
reagentiem sistémas reagenti, nespecifiska

kas izmantoti antiviela vai
specifiskajai buferviela [IHC]
antivielai/zondei plus tadi pasi

noteikSanas
sistémas reagenti,
kas izmantoti
specifiskajai
antivielai/zondei

Pacienta audi Specifiskas Nukleinskabju Nespecifiskas
iekrasoSanas saglabasanas/audu fona iekrasoSanas
noteikSana fiksacijas un/vai noteikSana

izguves [ISH]
novertejums

14.4 lekrasoSanas interpretacija

Pirms rezultatu interpretacijas kvalificEtam patologam, kuram ir pieredze iminhistokimiskajas un/vai in
situ hibridizacijas procediras, ir janoverte kontroles paraugi un javalide iekrasotais produkts.

Antigéna noteikSanas specifiskums un jutiba ir atkariga no izmantotas specifiskas primaras antivielas.
Lai nodrosinatu vélamo iekraso$anu, optimizéjiet katru BOND sistéma esoso specifisko antivielu, mainot
inkubacijas laiku un/vai specifisko antivielu koncentraciju. Ja specifiskas antivielas netiek optimizétas,
antigéna noteikSana var nebit optimala.

Skatt:

o 14.4.1 - Pozitivo audu kontroles paraugi
e 14.4.2 - Negativu audu kontroles paraugi
e 14.4.3 - Pacienta audi

14.4.1 Pozitivo audu kontroles paraugi

Vispirms parbaudiet pozitivo audu kontroles paraugus, lai parliecinatos, ka visi reagenti darbojas
atbilstosi.

Izmantojot DAB bazes sistémas, briina (3,3’ diaminobenzidina tetrahlorids, DAB) reakcijas produkta
klatbutne merka Sunas norada pozitivu reakciju. Izmantojot BOND Polymer Red noteikSanas sistémas ar
sarkanu krasu, sarkana reakcijas produkta klatbitne mérka Sunas norada uz pozitivu reakciju. Ja pozitivo
audu kontroles paraugi neuzrada pozitivu iekrasoS$anu, testa paraugu rezultati jauzskata par nederigiem.
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14.4.2 Negativu audu kontroles paraugi

Parbaudiet negativo audu kontroles paraugu péc pozitivo audu kontroles parauga, lai verificétu méerka
antigéna/nukleinskabes markejuma specifiku ar primaro antivielu/zondi.

Specifiskas iekrasoSanas trikums negativo audu kontroles parauga apstiprina antivielu/zondes
Skérsreakcijas neesamibu pret Sunam/sunu komponentiem.

Ja negativu aréjo audu kontroles paraugos ir tiek konstatéta specifiska iekraso$ana (klGdaini pozitiva
iekraso$ana), rezultati jauzskata par nederigiem. Nespecifiskai iekrasosanai, ja tada ir, parasti ir difiizs
izskats. Sporadiska saistaudu iekrasoSana ari var but noverojama paraugos, kuros ir formalina parmerigi
fikseti audi. lekrasoSanas rezultatu interpretésanai izmantojiet neskartas stinas. Nekrotiskas vai
degenerétas Siinas bieZi iekrasojas nespecifiski.

14.4.3 Pacienta audi

Parbaudiet pacienta audu paraugus, kas iekrasoti ar primaro antivielu/zondi ka pedéjos.

Pozitivas iekraso$anas intensitate ir janoveérté visu veidu negativo reagentu kontroles paraugu
nespecifiska fona iekrasojuma konteksta. Tapat ka jebkura imdnhistokimijas vai in situ hibridizacijas
testa negativs rezultats nozimé, ka antigéns/nukleinskabe nav konstatéta, nevis ka
antigéns/nukleinskabe parbauditajos audos nebija.

NepiecieSamibas gadijuma izmantojiet antivielu paneli, lai noteiktu kladaini negativu reakciju.
14.5 Visparigi ierobezojumi

« Imunhistokimija un in situ hibridizacija ir daudzpakapju diagnostikas procesi, kam nepiecieSama
specializéta apmaciba par atbilstodu readentu izvéli, audu atlasi, fiksaciju un apstradi, slaidu
sagatavosSanu un iekrasoSanas rezultatu interpretaciju.

« Audu iekrasoSana ir atkariga no rikoSanas ar audiem un to apstrades pirms iekrasosanas.
Nepareizas fiks€Sanas, sasaldéSanas, atkauséSanas, mazgasanas, zavésanas, sildiSanas,
grieSanas vai piesarnojuma ar citiem audiem vai Skidumiem rezultata var rasties artefakti, antivielu

fiksacijas un ieslégsanas metodés vai ar raksturigu nevienmérigumu audos '8,

« Parmeriga vai nepilniga pretiekrasoSana var nelabveligi ietekmét rezultatu pareizu interpretaciju.

« Jebkura iekraso$anas vai tas neesamibas kliniska interpretacija batu japapildina ar morfologisko
izpé€ti, izmantojot atbilstoSus kontroles paraugus, un kvalificétam patologam butu janoverte
rezultati pacienta kliniskas véstures un citu diagnostikas testu konteksta.

« Audi, kas iegiti no personam, kuras ir inficétas ar hepatita B virusu un satur hepatita B virsmas
antigénu (HbsAg), var demonstrét nespecifisku iekraso$anos ar marrutku peroksidazi '°.

« Neparedzétas negativas reakcijas vaji diferencétu neoplazmu gadijuma var bt saistitas ar
antigéna raksturiguma zudumu vai izteiktu samazinasanos vai mutaciju(-am) géna(-os), kas kodé
antigenu. Neparedzéta pozitiva audzéja iekrasoSana var but saistita ar tada antigena ekspresiju,
kas parasti nav izteikta morfologiski l[dZigas normalas $iinas, vai ar antigéna noturibu vai iegtsanu
neoplazma, kas rada morfologiskas un imunohistokimiskas Tpasibas, kas saistitas ar citu $tnu
lniju (svarstiga diferenciacija). Audzéju histopatologiska klasifikacija nav eksakta zinatne, un dazi
literaturas avoti, kas zino par neparedzetu iekrasoSanu, var bt pretrunigi.
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« Reagentiem var bit neparedzéta reakcija iepriek$ neparbaudrtos audos. Nevar pilniba noverst
neparedzéetu reakciju iespejamibu pat parbauditu audu grupas, jo antigénu ekspresija/mérka
nukleinskabe neoplazmas un citos patologiskos audos ir biologiski daudzveidiga. Sazinieties ar
savu vietéjo izplatitaju vai Leica Biosystems regionalo biroju, lai zinotu par jebkuru neparedzétu
reakciju.

Iminhistokimija (IHC)

« Normalu vai neiminu serumu no ta pasa dzivnieku izcelsmes avota, ka sekundarie antiserumi, ko
izmanto blokéSanas posmos, rezultata var tikt ieguti k|udaini negativi vai kludaini pozitivi rezultati
autoantivielu vai dabigo antivielu dél.

« Var bt novérojami k|tdaini pozitivi IHC rezultati neimunologiskas proteinu vai substrata reakcijas
produktu saisti$anas dé|. Tos var izraistt arT pseidoperoksidazes aktivitate (eritrociti), endogéna
peroksidazes aktivitate (citohroms C) vai endogénais biotins (pieméram, aknas, kritis, smadzeneés,
nierés) atkariba no izmantota imiiniekrasosanas veida '°.

« Kludaini negativi rezultati IHC var tikt iegiti dazadu faktoru dé|, tostarp patiesas antigénu
samazinasanas, zuduma vai strukturalu izmainu dé| audzé&ja “dediferenciacijas” laika vai artefakta
izmainu de| fikséSanas vai apstrades laika. Tapat ka jebkura iminhistokimiskaja testa negativs
rezultats nozZimé, ka nav konstatéts antigéns, nevis, ka antigéns parbauditajos audos nebija.

Hibridizacija (ISH)

« Viltus pozitivus ISH rezultatus var iegut zondes Skérsreakcijas ar citam nukleinskabju secibam del,
ka arT zondes nespecifiskas vai noteikSanas reagentu saisti$anas ar audiem vai audu
komponentiem d&| '8. Testos jaieklauj negativi audu un reagentu kontroles paraugi, lai palidzétu
noteikt kludaini pozitivu iekrasojumu.

« DNS un RNS noardisanas notiek nukledzes aktivitates rezultata &'°. Tadé| ir svarigi parbaudit
pozitivo kontroles audu zondi ar pacienta audiem paraléli specifiskai zondei un pacienta audiem,
lai noteiktu nukleinskabju noardisanos. Fiksacijas lidzekla izvéle ietekmé nukleinskabju
konservaciju, tadé| ieteicama audu fiksacija 10 % neitrala buferéta formalina '°. Tapat ka jebkura in

situ hibridizacijas testa negativs rezultats nozimé, ka nukleinskabe nav konstatéta, nevis ka
nukleinskabe parbauditajos audos nebija.
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ST lapa ar noliku ir atstata tuksa.
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BOND kontrollert)

15.1 BOND sistemas parvaldnieks

15.1.1 Parskats

BOND System Manager (Sistémas parvaldnieks) ir utilitprogrammea, kas |auj érti aplikot BOND sistémas
izmantoto primaro programmatiras pakalpojumu pasreiz€jo statusu, apturét un palaist atsevisSkus
pakalpojumus, pieméram, drukas spolétaju, ka ari apturét un palaist visus pakalpojumus.

Neapturiet nevienu pakalpojumu, jo BOND sistéma vairs nedarbosies pareizi.

A Tomeér sistémas problému novérsanas procesa ietvaros klientu atbalsta dienests
var jums lagt partraukt un péc tam restartét vienu vai vairakus pakalpojumus.

Lai atvértu BOND System Manager (Sistémas parvaldnieks), atrodiet BOND ikonu £/ System Manager
Windows pazinojumu zona un péc tam noklikskiniet uz Sis ikonas.

Ikona var paslépta skatam; ja ta ir, noklikSkiniet uz mazas augsupvérstas bultinas, lai to redzétu.

BOND sistémas k|udas gadijuma tiek paradits pazinojuma zinojums; jus varat noklikskinat uz sa
zinojuma, lai to pasléptu.

Lai pasléptu logu BOND System Manager (Sistémas parvaldnieks), vélreiz noklikskiniet uz ikonas
Windows pazinojumu apgabala.
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15.1.2 BOND logs System Manager (Sistémas
parvaldnieks)

v/ BOND System Manager

Lesca BOND Instrument Contra
Lesca BOND Batch Mamagement
Leica DHCP Server

Lesca BOND Print Management
Leica BOND Heartbeat Service
Leica BOND Password Management
Lesca BOND LIS Serace

Prinit Spoober

PostgreSQL - PostgreSQL Server

PostgreSQL Agent - BOND

World Wide Web Publishing Service

B statan [ stop &y

o BrAlaM
EN||2 £ v 3
Bl ez =

Attéls 15-1: BOND logs System Manager (Sistémas parvaldnieks)

0 Ja radusies BOND sistémas kllida, BOND ikona £ System Manager (Sistémas parvaldnieks) atjauninas,
lai noraditu radusas kjudas veidu:

« £il viens vai vairaki pakalpojumi ir apturé&ti ( paradas art BOND sistémas parvaldnieka ekrana
augseéja kreisaja star),
« 4o nevarizveidot savienojumu ar BOND sistému (9 paradas ar1 BOND sistémas parvaldnieka
ekrana augséja kreisaja star).
BOND-ADVANCE instalacija, visticamak, nozime to, ka:
i. kontrolleris ir bijis izslegts, vai
ii. terminalu tikls ir atvienots, vai
iii. terminalu tikla komutators ir bijis izslégts.

. £ BOND sistémas parvaldnieks nav pieejams ( 0 paradas art BOND sistémas parvaldnieka
ekrana augs$éja kreisaja star).
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15. Sistémas parvaldiba (BOND kontroller?)

15.1.3 Pakalpojumu apturésana

Lai apturetu atsevisku pakalpojumu, noklikskiniet uz sarkanas stop pogas, kas atrodas vistalak pa labi no
pakalpojuma nosaukuma. Vai ar, lai apturétu visus pakalpojumus, pakalpojumu saraksta noklikSkiniet uz
pogas Stop All (Apturét visus).

Atveras uznirstoSais dialoglodzin$, kura jums ir jaapstiprina, ka vélaties apturét pakalpojumus.
Noklikskiniet uz Yes (Ja), lai turpinatu, vai uz No (N€), lai atceltu.

2
e Stopping serices will prevent BOMD from operating corecty.
9 0o 'vou i o contioue?

Attéls 15-2: Dialoglodzins Confirmation required (NepiecieSams apstiprinajums)

Dazus pakalpojumus nevar apturét (PogresSQL — pakalpojumu PostgresSQL un pakalpojumu World Wide
Web Publicing), jo BOND System Manager (Sistémas parvaldnieks) palaujas uz to darbibu; tadé| to
apturéSanas pogas ir atspéjotas.

15.1.4 Pakalpojumu palaisana

Vairuma gadijumu péc pakalpojuma apturéSanas BOND programmatura dazu minusu laika automatiski
restarté to.

Ja BOND sistéma nedarbojas, ka paredzeéts, un jis konstatéjat, ka viens vai vairaki pakalpojumi ir apturéti,
jus varat izmantot BOND sistémas parvaldnieku, lai palaistu apturétos pakalpojumus.

Lai palaistu atseviSku pakalpojumu, noklikskiniet uz zalas starta pogas, kas atrodas vistalak pa labi no
pakalpojuma nosaukuma. Vai ari, lai palaistu visus pakalpojumus, pakalpojumu saraksta noklikskiniet uz
pogas Start All (Palaist visus).

BOND System Manager

Leita BOND Instrument Control (-]
Lesca BOND Batch Management [=]
Leica DHCP Server ]
Leica BOND Frint Mansgement [=]
Leica BOND Heartbeat Service -
Leica BOND Password Management -
Lesca BOND LIS Sarice a
Prifit Sposier o B
PostgreSQL - PostgreSQL Server
PostgreSQL Agent - BOND [=]
Workd Wide Web Publishing Service

B statan [ stop &y

Bn[a g o EEM o

A09013

Attéls 15-3: BOND System Manager (Sistémas parvaldnieks) rada bridinajuma trisstdri (apturéts drukas
spolétaja pakalpojums)
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15. Sistémas parvaldiba (BOND kontroller?)

15.2 Cieta diska dublesana

Visi BOND kontrolleri un terminali ietver cieta diska dublésanu, lai cieta diska klimes gadijuma aizsargatu
BOND sistému. ST aizsardzibas sistéma pastavigi uzrauga sistémas cietos diskus, un ikona Windows
pazinojumu zona attelo pasreiz€jo statusu.

lkona Apzimejumi
/ Q// Normal (Normals) — cietie diski darbojas pareizi.

\ Bridinajums — radusies probléma ar sistémas cietajiem diskiem. Sazinieties

B ar klientu atbalsta dienestu.
S“ Klada — ir radusies cieta diska kJime. Sazinieties ar klientu atbalsta
—v dienestu.
E Aiznemts — tas var paradities, kad tiek parbauditi cietie diski, pieméram, péc

neparedzétas izslegSanas. Parbaudes laika kontrolleris vai terminalis var
darboties I&ni, un ta parasti aiznem 2-3 stundas. Saja perioda BOND sistéma
var bit neizmantojama.

Péc parbaudes ikonai ir jaatgriezas normala stavokli un jaatsak standarta
darbiba ar cieto disku. Tomer, ja ikona rada bridinajuma vai kludas statusu,
sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

D Pakalpojums nedarbojas — nedarbojas programmatiiras pakalpojums, ko
izmanto, lai parraudzitu cieta diska aizsardzibu. Ikona sakotnéji parada So
statusu, kad tiek iedarbinats kontrolleris vai terminalis. Sazinieties ar klientu
atbalsta dienestu, ja ikona nenorada normalu statusu péc tam, kad
pagajusas vairakas minutes.
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16. BOND-ADVANCE
darbibas

16.1 BOND-ADVANCE sistemas
restartésana

0 So procediiru drikst veikt tikai tad, ja:

« jUs esat sanémis(-usi) attiecigas Leica Biosystems klientu atbalsta dienesta norades, vai
« jUs gatavojaties planotiem elektroapgades partraukumiem.

Lai restartetu visu BOND sisteému, veiciet turpmak izklastitas darbibas.

Parliecinieties, ka visi instrumenti ir tuksgaita (t. i., nav fikséta neviena slaidu paplate).

Izslédziet visus apstrades modulus.

Izslédziet visus terminajus (noklik$kiniet uz opcijas Start (Sakt) > Shut down (Izslégt)).

Izsleédziet sekundaro kontrolleri (ja tads ir), Tslaicigi nospiezot ieslegSanas/izslégsanas pogu
(skatiet pieméru turpmak).

5. lIzsledziet primaro kontrolleri, Tslaicigi nospiezot ieslégSanas/izslégsanas pogu (skat. Attéls 16-1).

Howbd =

6 leslegSanas/izslégSanas poga var atrasties aiz kontrollera nonemama priekséja apvalka, kas var
bat aizslégts. Saja gadijuma jums vispirms jaiegist atsléga no attieciga(s) atslégu turétaja(s).

Sistémai izslédzoties, sekojiet lidzi informacijas panela ekranam, jo, ja izslégSanas process tiek
apturéts Windows pieteikSanas ekrana, var bit nepiecieSams atkartoti nospiest
ieslegSanas/izslégSanas pogu. Ja ta notiek, uzgaidiet vismaz 90 sekundes un péc tam vélreiz uz
bridi nospiediet ieslegSanas/izslegSanas pogu.

ﬁ Nospiezot ieslegSanas/izslégSanas pogu atkartoti, kontrolleris saks izslégties. Neturiet to
nospiestu ilgak par 2 sekundém, jo tas var aktivizét “pilnigu” parladesanu un nekavéjoties izslégt
kontrolleri. Kontrollerim var bit nepiecieSamas lidz 45 sekundes, lai tas izslégtos (nodziest
ieslégSanas/izslégsanas pogas indikators).

6. Nogaidiet 2 mindtes un péc tam ieslédziet primaro kontrolleri.

Ja atveras logs “Shutdown event tracker” (Izslég$anas notikumu izsekot3js), aizveriet to, atlasot
opciju Cancel (Atcelt) vai nospiezot taustinu <Esc>.

7. Uzgaidiet 30 sekundes un péc tam ieslédziet sekundaro kontrolleri (ja tads ir).
8. Péc tam, kad kontrolleri ir pilniba restartéti, ieslédziet visus terminalus.

9. leslédziet visus apstrades modulus.

10. Pierakstieties katra terminali.
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16. BOND-ADVANCE darbibas

Apzimejumi

1 leslégsanas/izsléegSanas
poga

Attéls 16—1: leslégSanas/izslégsanas pogas novietojums uz kontrollera prieks€ja panela (paradits ar
nonemtu apvalku)

16.2 Parslegsanas uz sekundaro
kontrolleri

Sie noradijumi attiecas tikai uz BOND-ADVANCE sistémam, kas ietver sekundaro (dubl&juma) kontrolleri.
So procediru drikst veikt tikai tad, ja:

« jUs esat sanémis(-usi) attiecigas Leica Biosystems klientu atbalsta dienesta norades, vai
« nedarbojas galvenais kontrolleris.

Pec tam sekundarais kontrolleris darbosies savrupa rezima, un jusu sistémai vairs nebus rezerves
dublesanas iespéju. Tomeér péc Sis procediras pabeigSanas BOND sistéma turpinas apstradi ka parasti.

ParslégSanas procesa laika var tikt zaudéti dati par pedé€jas 5 minutés veikto apstradi. Tapat var tikt
zaudeti visi LIS zinojumi, kas tikusi nosutiti parslegSanas procesa laika. Tade| pec sekmigas parslégsanas
parbaudiet, vai neiztriikst kads slaids. Sada gadijuma atkartoti nositiet slaida datus, izmantojot LIS, vai
manuali izveidojiet iztrukstoSos slaidus BOND.
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16. BOND-ADVANCE darbibas

1. Aizveriet visas klinisko un administracijas klientu lietas visos BOND-ADVANCE terminalos.

2. Atvienojiet primaraja kontrollert terminala tikla kabeli no porta, kas apziméts ar T1 vai T2, un tad
pievienojiet kabeli atpaka| tai pasai sekundara kontrollera pieslégvietai.
Skatiet Attéls 16-2.

Attéls 16-2: Kontrollera terminalu pieslégvietas

3. Atvienojiet primaraja kontrollert instrumenta tikla kabeli no porta, kas apziméts ar 11 vai 12, un tad
pievienojiet kabeli atpakal tai pasai sekundara kontrollera pieslégvietai.
Skatiet Attéls 16-3.

Attels 16-3: Kontrollera pieslégvietas instrumentam

4. Atvienojiet parvienojuma tikla kabeli no galvena kontrollera B1 vai B2 pieslégvietas.
Skatiet Attéls 16-4.

Attéls 16—4: Kontrollera parvienojuma pieslégvietas
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16. BOND-ADVANCE darbibas

BOND-ADVANCE sistéma konstaté, ka esat pievienojis(-usi) tikla kabelus sekundarajam
kontrollerim, un parada apstiprindjuma dialoglodzinu visos terminalos. Skatiet Attéls 16-5.

Secondary (backup) controller is connected

The system has detected that the BOND ADVANCE Terminals are
now connected o the secondary [badkup) contraller.

If there 5 & problem with the primary controller and vou would ke
ta contrwe oparation usng your secondsry contralker 35 3
standzlona contraller, than enter your usemame and password and
dick 0K to continue. This operation i mot reversibde without ansite
support froem 2 Leica raprasentative.

If wou do contmue, contact Qustomer SUPDOT T amange senice of
your desconnected controller. Tt is necessany for 4 Leica serice
representalive to repair or replace the dscennected cantreller.

Username: | testusar
Password: [wwereesseees

Attéls 16—5: Dialoglodzins — pievienots sekundarais (dubléjuma) kontrolleris
@ ParslégSana nav atgriezeniska bez Leica Biosystems parstavja atbalsta uz vietas.

5. Lai apstiprinatu, ka vélaties turpinat parslégsanu:
i. noraditajos laukos ievadiet savu lietotajvardu un paroli,
ii. noklikskiniet uz OK (Labi), lai apstiprinatu izvéli.

0 Ja cits lietotajs pirms parslégsanas izv€las turpinat, iepriek$ minétais dialoglodzins pazad.

6. Peéc parslégSanas apstiprinasanas izslédziet primaro kontrolleri.

7. Uzgaidiet, lidz sistéma parada, ka parslég$anos uz savrupu rezZimu lietotajam ir sekmiga (skat.
Attéls 16-6), péc tam restartgjiet klinisko klientu un piesakieties sistéma, ka ierasts.

Conversion to standalone succeeded

1 you have not aiready done 5o, connect the instrumant network calble to port 11 or 12 on the
secondary [nows standalong) controller,

ou should immediatedy perform a manual database backup.

-
Attéls 16-6: Dialoglodzins — veiksmiga parslégSanas uz savrupo rezimu

8. Nekavejoties atveriet administréSanas klientu un veiciet manualu datubazes dublésanu. Skatiet
10.5.1 - Laboratorijas iestatijumi.
Kad parslégsSana uz sekundaro kontrolleri ir pabeigta, visu slaidu un instrumentu statusam butu
jaatjaunojas automatiski, lai atspogulotu jaunako sistémas statusu. Tomer, ja kdda no apstradém,
ir tikusi pabeigta laika, kad instruments bija atvienots no kontrollera, procediras statuss joprojam
biis redzams ka Notiek apstrade. Sada gadijuma jums ir jaatbloké ietekméta slaidu paplate, lai
atjauninatu slaidu iekrasosSanas bloka statusu.

ﬁ Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, lai vienotos par atvienota kontrollera servisu. Leica Biosystems
servisa parstavim ir nepiecieSams veikt atvienota kontrollera remontu vai aizstasanu.
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17. Slaidu etikesu printera
nomaina

17.1 Cognitive Cxi printera aizstasana
vienas darbvietas sistéema

Izmantojiet turpmak aprakstito procediruy, lai aizstatu Cognitive printeri ar jaunu Cognitive printeri.

Izsleédziet baroSanas slédzi veca printera sana.

Atvienojiet USB vadu un stravas padeves kabeli no veca printera aizmugures.
Pievienojiet USB vadu un stravas padeves kabeli jaunajam printerim.
leslédziet baroSanas slédzi jauna printera sana.

BOND kontrollera ekrana tiek paradits pazinojums darbvirsmas pazinojumu apgabala (apakséja
labaja stdr) par to, ka ir atrasts printeris.

Hownd -

5. Dodieties uz: Windows Start (Windows sakums) > Devices and Printers (lerices un printeri) un
atrodiet jauno pievienoto printeri.

6. Noklikskiniet ar peles labo pogu uz $a printera un atlasiet opciju Properties (Rekviziti), péc tam
nokopéjiet printera nosaukumu.

7. Atveriet Administracijas klienta lietotni, ekranu Hardware configuration (Aparatiras konfiguracija),
cilni Slide labelers (Slaidu markétaji), ka aprakstits 10.6.3 - Slaidu markétaji. Atlasiet veco printeri,
kurs ir aizstats.

8. Lauka Printer name (Printera nosaukums) ieliméjiet (parrakstot esoSo nosaukumu) to t3, lai
nosaukums bitu, pieméram, “Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT (1. kopija)”.

9. Noklikskiniet uz Save (Saglabat).

10.1zdrukajiet testa etiketi, lai apstiprinatu printera darbibu.
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17. Slaidu etikeSu printera nomaina

17.2 Cognitive Cxi printera nomaina
BOND-ADVANCE sistema

Pirms jauna printera pievienoSanas BOND-ADVANCE sistemai printerim ir jaiestata tada pati statiskas IP
adreses vertiba, ka vecajam printerim.

Printeru IP adreses sakas no 192.168.5.101. Katram printerim atskiras tikai peéd€jais cipars. Pieméram,
2. printera IP adrese ir 192.168.5.102.

Talak izklastitajas proceduras ir izskaidrots, ka atrast veca printera statisko IP adresi un ka iestatit So
vertibu jaunaja printerr.

Cognitive printera prieksejais panelis

Attéls 17-1 ir redzama Cognitive Cxi printera tastatiira un LCD displejs.

3 s
COGMTWEW

O poWER
C reapy

]
< 3]

Attéls 17-1: Cognitive printera LCD displejs un tastatura

Veca printera IP adreses nolasiSana

Veiciet turpmak aprakstito proceduru vecajam printerim, lai noskaidrotu ta IP adresi izmantoSanai jaunaja
printer.

Ja kada iemesla dé| nevar izmantot veca printera displeju, izmantojiet proceduru - Printera IP adreses
meklésana, lai atrastu IP adresi kontrollerr.

1. Nospiediet .
Ekrana redzams Main Menu: Language Menu (Galvena izvélne: valodas izvélne).

2. Nospiediet - lai tiktu paradita opcija Printer Setup (Printera iestatisana).

3. Nospiediet . lai tiktu paradita opcija Printer Setup: Comm. Menu (Printera iestati$ana:
Kominikaciju izvélne).
Nospiediet . lai tiktu paradita opcija Comm. Menu: Timeout (Komunikaciju izvélne: noildze).

4. Nospiediet . divreiz, lai tiktu paradita opcija Ethernet.

5. Nospiediet .
Ekrana tiek paradita opcija Ethernet — DHCP
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17. Slaidu etikeSu printera nomaina

6. Nospiediet .
Ekrana tiek paradita opcija DHCP Off (DHCP izslégts). (Ja taja redzama opcija DHCP On (DHCP
ieslégts), nospiediet - lai mainitu vertibu.)

7. Nospiediet .
Ekrana paradas pazinojums: Value has been set (Vértiba ir iestatita).
8. Nospiediet -, lai tiktu paradrta opcija Set Static IP (lestatit statisko IP).

9. Nospiediet . lai tiktu paradits pasreizégjais iestatijums.
10. Pierakstiet statisko IP adresi.
11.1zsledziet So printeri un atvienojiet to no baroSanas avota un tikla.

Printera IP adreses iestatiSana

Veiciet turpmak noradtto procediiruy, lai iestatitu jaunajam printerim pareizo statisko IP adresi.

Nepievienojiet jauno printeri BOND tiklam, kamér nav veikta turpmak noradita
procedira.

1. Pieslédziet jauno printeri stravas padevei un ieslédziet baroSanas slédzi printera sanos.
2. Nospiediet .
Ekrana redzams Main Menu: Language Menu (Galvena izvélne: valodas izvélne).

3. Nospiediet - lai tiktu paradita opcija Printer Setup (Printera iestatisana).

4. Nospiediet . lai tiktu paradita opcija Printer Setup: Comm. Menu (Printera iestati$ana:
Kominikaciju izvélne).
5. Nospiediet . lai tiktu paradita opcija Comm. Menu: Timeout (Komunikaciju izvélne: noildze).

6. Nospiediet . divreiz, lai tiktu paradita opcija Ethernet.

7. Nospiediet .
Ekrana tiek paradita opcija Ethernet — DHCP

8. Nospiediet .
Ekrana tiek paradita opcija DHCP Off (DHCP izslégts). (Ja taja redzama opcija DHCP On (DHCP
ieslégts), nospiediet -, lai mainitu vertibu.)

9. Nospiediet .
Ekrana paradas pazinojums: Value has been set (Vértiba ir iestatita).
10.Nospiediet - lai tiktu paradita opcija Set Static IP (lestatit statisko IP).

11.Nospiediet . lai tiktu paradits pasSreizéjais iestatijums.
12.levadiet IP adresi, kuru pierakstijat no veca printera. lzmantojiet kreiso un labo pogu, lai parvietotu
kursoru pa kreisi un pa labi, un izmantojiet pogas uz augsu un uz leju, lai mainttu vértibu.
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17. Slaidu etikeSu printera nomaina

13.Nospiediet .
Ekrana paradas pazinojums: Value has been set (Vertiba ir iestatita).

14.Nospiediet . vairakas reizes, lai atgrieztos galvenaja ekrana -- COGNITIVE --.

15.Nospiediet baro$anas slédzi printera sanos pozicija OFF (IZSLEGTS). Tad parslédziet to atpakal
pozicija ON (IESLEGTS).
16.Pievienojiet jaunajam printerim Ethernet kabeli, lai pieslegtu to BOND tiklam.

Attels 17-2: Ethernet tikla savienojums

17. Atveriet administracijas klienta lietotni un izdrukajiet testa etiketi.
Printera IP adreses meklésana

Ja nav iespéjams nolasit veca printera IP adresi, veiciet turpmak aprakstito procediiru, lai noteiktu jauna
printera IP adresi.

1. Pierakstieties BOND-ADVANCE kontrollerT ka informacijas panelif BONDDashboard.

L3
2. Nospiediet Windows logotipa taustinu ,' + M, lai samazinatu informacijas panela ekranu.

3. Windows uzdevumjosla noklikskiniet uz pogas Start (Sakt) un atlasiet opciju Devices and Printers
(lerices un printeri).

4. Noklikskiniet ar peles labo pogu uz attiecigas Cognitive printera ikonas un uznirstoS$aja izveélné
atlasiet Printer Properties (Printera rekviziti), ka paradits Attéls 17-3.

= Printers and Fawes (7]

See what's. printing
w Set as default printer
Printing preferences

Attéls 17-3: Atlasiet printera rekvizitus

Sistéma parada dialoglodzinu Properties (Rekviziti).
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17. Slaidu etikeSu printera nomaina

17.3 Zebra printera aizstasana ar
Cognitive Cxi printeri vienas
darbvietas sistema

Izmantojiet turpmak aprakstito procediru, lai aizstatu Zebra TLP 3842 vai GX430t printeri ar Cognitive Cxi
printeri.

Ja Zebra printeris ir pievienots, izmantojot ,paralélo” kabeli, varat to atvienot no BOND kontrollera. Lai
pievienotu Cognitive printeri BOND kontrollerim, ir nepiecieSams USB kabelis.

Izslédziet baroSanas slédzi Zebra printera aizmugure.

Atvienoijiet paral€lo vai USB kabeli un stravas padeves kabeli no printera aizmugures.
Atvienojiet Zebra printera baroSanas avotu no stravas padeves.

Piesledziet Cognitive printera baroSanas avotu stravas padevei.

Pievienojiet USB vadu un stravas padeves kabeli Cognitive printerim.

leslédziet baroSanas slédzi printera sana.

BOND kontrollera ekrana tiek paradits pazinojums darbvirsmas pazinojumu apgabala (apakséja
labaja stari) par to, ka ir atrasts printeris.

o s wnh =

7. Windows uzdevumijosla noklikskiniet uz pogas Start (Sakt) un atlasiet opciju Devices and Printers
(lerices un printeri).
8. Parliecinieties, ka printeris ir redzams ka “Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT".
9. Pierakstieties BOND administracijas klienta lietotne.
10. Atveriet ekranu Hardware (Aparatdra) un cilni Slide labelers (Slaidu markétaji).
11. Noklikskiniet uz Add printer (Pievienot printeri) (ekrana apaksgja kreisaja star).
12.levadiet turpmak noraditos parametrus ekrana labas puses paneli.
« Displeja nosaukums: izmantojiet printera nosaukumu: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT
« Printera nosaukums: vélreiz tads pats nosaukums
« Resursdatora nosaukums: atstajiet So lauku tuksu.
« Printera veids: atlasiet printera modeli: Cognitive Cxi

13. Noklikskiniet uz Save (Saglabat).

14.Saraksta noklikskiniet ar peles labo pogu uz Zebra printera.
15.Uznirstosaja opcija atlasiet Delete (Dzést).

16.Sistéma parada zinojumu: “Vai tieSam vélaties dzést printeri?”
17.Noklikskiniet uz Yes (Ja).
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17. Slaidu etikeSu printera nomaina

ST lapa ar noliku ir atstata tuksa.
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18. Specifikacijas

« 18.1-Sistéma
o 18.2 - Fiziskie parametri

« 18.3 - Elektriskas jaudas un UPS prasibas

« 18.4-Vide
« 18.5- Ekspluatacijas parametri
o 18.6 - Mikroskopa slaidi

o 18.7 - TransportéSana un glabasana

18.1 Sistema

Tikla savienojuma prasibas

Ethernet IEEE8022.3, 10/100/1000BASE-T

Tikla kabeli

CAT5e vai CAT6 ekranéti kabeli ar RJ-45 savienotajiem

Ethernet slédza prasibas:

Vienas darbvietas

BOND-ADVANCE

Ethernet IEEE8022.3, 10/100/1000BASE-T

8 portu Ethernet slédzis (atbalsta lidz 5 apstrades
moduliem)

8 vai 16 portu Ethernet slédzi (var savienot kopa ar [idz pat
30 apstrades moduliem)

lerices specifikacijas

BOND kontrollerus un terminalus piegada Leica Biosystems

18.2 Fiziskie parametri

BOND-III BOND-MAX

Izmeri

P — 790 mm (31,10 collas)
A - 1378 mm (54,25 collas)
D - 806 mm (31,73 collas)

P - 760 mm (29,9 collas)
A - 703 mm (27,6 collas)
D - 775 mm (30,5 collas)

Svars (sauss)

238 kg (525 marcinas)

120 kg (265 marcinas)

Gabaritu prasibas

600 mm (24 collas) virs
0 mm pa kreisi

150 mm (6 collas) pa labi

0 mm aizmuguré€, tomer lietotajiem ir jaspéj atvienot stravas
kabeli, neparvietojot apstrades moduli.

Maksimalais attalums lidz aréjam
lielapjoma atkritumu konteineram (tikai
BOND-MAX)

~

1 metrs (40 collas)
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18.3 Elektriskas jaudas un UPS prasibas

BOND-III

BOND-MAX

Darba spriegums

(instrumentiem ar vecaku modeli un
baroSanas blokiem, ar vienu ventilatoru
aizmuguréja apvalka)

No 103,4 V [idz 127,2 V (nominalajam spriegumamno 110 V

lidz 120 V)

vai

no 206,8 V lidz 254 V (nominalajam spriegumam no 220 V

lidz 240 V)
Darba spriegums no 90 V lidz 264 V (nominalajam spriegumam no 100 V lidz
(instrumentiem ar jaunakiem baro$anas | 240V)
bloku modeliem, ar diviem ventilatoriem
aizmuguréja apvalka)
Tikla frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz
Jaudas pateérins 1200 VA 1000 VA
BOND-III BOND-MAX
Maksimala darba temperatira 35°C (95 °F) 35°C (95 °F)
Minimala darba temperatira 5°C (41 °F) 5°C (41 °F)

lekrasosanas veiktspéjas prasibam
nepiecieSama temperatira

18-26 °C (64-79 °F)

18-26 °C (64-79 °F)

Mitrums darba laika (bez kondensacijas)

30-80% relativais mitrums

30-80% relativais mitrums

Maksimalais ekspluatacijas augstums

0-1600 m (5250 pédas) virs
juras imena

0-1600 m (5250 pédas) virs
juras lmena

Skanas spiediena limena izvade (1 m
attaluma)

Maksimali < 85 dBA

< 65 dBA normalas darbibas
apstak|os

Maksimali < 85 dBA

< 65 dBA normalas darbibas
apstak|os

Maksimala siltumenergijas izvade

1200 VA

1000 VA
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18. Specifikacijas

18.5 Ekspluatacijas parametri

BOND-III BOND-MAX

Slaidu ietilpiba

30 vienlaikus.

Pabeigtas paplates (10 slaidi) var nomaintt nepartraukti.

Reagentu konteineru ietilpiba

7 mlun 30 ml 7 mlun 30 ml

Reagentu konteineru neizmantojamais
tilpums

555 pl (7 ml) un 1618 pl (30 ml)

Reagentu konteineru rezerves tilpums

280 pl (7 ml) un 280 pl (30 ml)

TitreSanas konteineru ietilpiba 6 ml 6 ml
TitreSanas konteineru neizmantojamais 300 pl 300 pl
tilpums

TitreSanas konteineru rezerves tilpums 280 pl 280 pl
Reagentu konteineru skaits 36 36
Readentu konteineru ietilpiba 2lvai5| Tlvai2l
Bistamo atkritumu konteinera ietilpiba 51 21
Standarta atkritumu konteineru ietilpiba 2x51 ~

Aréja lielapjoma atkritumu konteinera ~ 9|
ietilpiba

Kimiska savietojamiba

Visi BOND reagenti

70 % spirta Skidums (tiri$anai)

Temperatiras indikators

Noklusgjuma vértibas (tas var mainit servisa parstaviji):

Silta: 35°C, karsta: 80°C

Maksimalais pielaujamais spiediens
gazes un Skidrumu savienojumiem

1,0 bar 2,5 bar
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18.6 Mikroskopa slaidi

Izmeri Platums: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 collas)
Garums: 74,9-76,0 mm (2,95-2,99 collas)
Biezums: 0,8-1,3 mm (0,03-0,05 collas)

Etiketes zona Platums: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 collas)
Garums: 16,9-21,0 mm (0,67-0,83 collas)

Materials Stikls, 1ISO 8037/1

Izmantojama zona Skatiet diagrammas talak. Dozésanas tilpums attiecas uz
iestatijumiem, kurus varat izvél€ties, iestatot slaidus, izmantojot
BOND programmatdru (skatit 6.3 - Darbs ar lietam).

100 pl 150 pl

BOND-III ’

BOND-MAX ~ ~

Attéls 18-1: Izmantojamas slaidu zonas BOND apstrades modulos
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18. Specifikacijas

18.7 Transportésana un glabasana

Glabasanas temperatira

no -20 lidz +55 °C (no -4 idz +131 °F)

Uzglabasanas mitrums (bez
kondensacijas)

< 80 % relativais mitrums

Piegades veidi

Piemérots transportéSanai ar sauszemes, gaisa un juras
transportu.

Ladzu, nemiet vera, ka iepriek$ sniegta informacija attiecas tikai uz iepakotiem instrumentiem.

Skatiet 18.4 - Vide par neiepakotiem instrumentiem.
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ST lapa ar noliku ir atstata tuksa.
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ST lapa ar noliku ir atstata tuksa.
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